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Pravne obavijesti

Ovaj se prirucnik odnosi na BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIMEi na kontrolor sustava BOND.

‘ ‘ Nisu svi moduli obrade dostupni u svim regijama.

Zastitni znakovi

Leica i logotip Leica registrirani su zastitni znakovi tvrtke Leica Microsystems IR GmbH i koriste se pod licencom.
Sustav BOND, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond
Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer i Oracle zastitni su znakovi Leica Biosystems
Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Ostali zastitni znakovi imovina su njihovih vlasnika.

Autorska prava

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd posjeduje autorska prava na ovaj dokument i bilo koji pridruzeni softver. Prema
zakonu, na$a pisana dozvola potrebna je prije kopiranja dokumentacije ili softvera, reproduciranja, prijevodaili
pretvaranja u elektronicki ili drugi strojno Citljivi oblik, u cijelosti ili djelomicno.
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Vazne informacije za sve korisnike

Ovaj prirucnik sadrzi vazne informacije o nacinu uporabe Sustav BOND. Za najnovije informacije o Leica Biosystems
proizvodima i uslugama posjetite www.leicabiosystems.com.

Zbog politike stalnog poboljSanja, Leica Biosystems zadrzava pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.
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U ovom se dokumentu koriste sljedeci pojmovi:

 Leica Biosystems— odnosi se na Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

» Sustav BOND - Leica Biosystems platformu koja obuhva¢a BOND-III, BOND-MAX, i BOND-PRIME
o BOND-III - vrsta automatiziranog IHC i ISH instrumenta za bojenje

» BOND-MAX - vrsta automatiziranog IHC i ISH instrumenta za bojenje

» BOND-PRIME - vrsta automatiziranog IHC i ISH instrumenta za bojenje

« Sustav BOND softver - softverska aplikacija putem koje korisnici mogu konfigurirati i upravljati BOND-III,
BOND-MAYX,; ili BOND-PRIME sustavom

Namijenski korisnici
Predvideni korisnici Sustav BOND su adekvatno osposobljeno laboratorijsko osoblje.

Osobe koje rukuju BOND modulom obrade moraju imati odgovarajucu obuku kako bi se osigurala uporaba u skladu s
ovim dokumentom i biti potpuno svjesne mogucih opasnosti ili opasnih postupaka prije rukovanja modulom obrade.
Samo obuceno osoblje smije ukloniti bilo kakve poklopce ili dijelove iz modula obrade i samo ako je tako navedeno u
ovom prirucniku.

Instalacija i popravci
Instalaciju i popravke smije izvoditi samo kvalificirano servisno osoblje ovlasteno od strane tvrtke Leica Biosystems.

Jamstvena potrazivanja mogu se podnijeti samo ako je proizvod koriSten za navedenu primjenu i ako se koristio u
skladu s uputama iz ovog dokumenta. OStecenje uzrokovano neodgovarajucim rukovanjem i/ili pogresSnom uporabom
proizvoda ponistit e jamstvo. Leica Biosystems ne moze preuzeti odgovornost za bilo koju takvu Stetu.

IzvjeSce o ozbiljnim incidentima

Pojava hilo kojeg(ih) ozhiljnog(ih) dogadaja koji su doveli do, ili mogu dovesti do, smrti bolesnika ili korisnika, ili
priviemenog ili trajnog pogorSanja zdravstvenog stanja pacijenta ili korisnika mora se prijaviti lokalnom predstavniku
tvrtke Leica Biosystems ili relevantnom lokalnom regulatornom tijelu.

Leica Biosystems protokoli

Na BOND sustavu se nalazi skup unaprijed definiranih Leica Biosystems protokola koji se ne mogu uredivati ili brisati.
Ovi prethodno definirani protokoli rigorozno su ispitani i potvrdeni od strane tvrtke Leica Biosystems. No mozete
izraditi vlastite protokole kopiranjem i uredivanjem postojecih prethodno definiranih protokola. Svi prilagodeni
protokoli moraju se provjeriti u skladu s lokalnim laboratorijskim postupcima i zahtjevima. Moguénost izrade i
spremanja protokola ne znaci da je prikladan za uporabu. Na odgovarajucim uputama za upotrebu analize pogledajte
principe rada i znacajki.

Izjava o sigurnosti i privatnosti korisnickih podataka

Leica Biosystems postuje i posvecen je zastiti, sigurnosti osobnih podataka i privatnosti. Obavijest o Leica
Biosystems privatnosti u nastavku opisuje osobne podatke koje mozemo prikupljati, upotrebljavati i zadrzati.
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Obavijest o privatnosti

Vlasnik licencije se pridrzava svih primjenjivih zakona o zastiti podataka i privatnosti prilikom obrade osobnih
podataka pomoc¢u BOND sustava, ukljucujuci BOND-ADVANCE, bez ograniCenja, slanjem svih obaveznih obavijesti i

pribavljanjem svih potrebnih suglasnosti pacijenata i ostalih ispitanika prije obrade njihovih osobnih podataka.
Sljedeci osobni podaci se pohranjuju u bazu podataka BOND kontrolera:
* Ime pacijenta
 Ime lijeCnika
* Pristupni broj
» Komentari lijecnika
» Komentari o pacijentu
» Komentari stakalca
» Komentari o slucaju
 Podaci o korisniCkom racunu
» Radno mjesto
» Slike stakalca
» Komentari o LIS dogadajima
o Slike instrumenta
Sljedec¢a BOND izvjeS¢a mogu rutinski sadrzavati zasSticene zdravstvene podatke:
» Dogadaji obrade
* Detalji obrade
* lzvjeSce o slucaju
 Kratka povijest stakalca
* |zvoz podataka

» Sazetak postavljanja stakalca

Kontaktiranje tvrtke Leica Biosystems

Za servis ili podrsku obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Leica Biosystems ili pogledajte
www.leicabiosystems.com.
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Revizijski zapisnik
mm_

Sijecanj 2023. Sve Nova verzija za sustave BOND koji koriste
softver 7 za BOND.

A01-A03 - - Nije objavljeno
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OpcCa upozorenja

Upozorenja su obavijesti o opasnostima koje mogu dovesti do osobne ozljede ili gdje postoji moguénost gubitka,
oStecenja ili pogresnog identificiranja uzoraka bolesnika. Pridrzavajte se svih sigurnosnih mjera opreza kako biste
izbjegli osobne ozljede, oStecenja, gubitak ili pogre$no identificiranje uzoraka bolesnika i 0Stecenje opreme.

Upozorenja koriste simbole s crnim rubom i Zutom pozadinom.

U nastavku su prikazana opca upozorenja za Sustav BOND. Ostala upozorenja pojavljuju se u odgovarajucim
odjeljcima prirucnika.

Rad modula obrade

Kako bi se izbjegla kontaminacija reagensa i stakalaca, modulom obrade treba rukovati u Cistom

A okruZenju sa Sto manjim prisustvom prasine i Cestica.
Da biste osigurali pravilan rad modula obrade, spremnik za rasuti reagens stavite u ispravno mjesto
u Supljini, kako je oznaceno oznakama s nazivima u bojama. Ako to ne ucinite, to moze ugroziti

bojanje.
Dodatne detalje potrazite u odjeljku 2.2.7 Supljine spremnika za rasuti teret

Provjerite razine spremnika za rasuti teret i napunite ih ili ispraznite, po potrebi, na poCetku svakog
dana (GeSce ako je potrebno - pogledajte 12.2.1 Provjera razina spremnika). Ako to ne ucinite,
moze doci do prekida bojanja radi uklanjanja spremnika, Sto moze ugroziti bojanje.

Za BOND-MAYX, ako je potrebno napuniti spremnik za rasuti teret tijekom obrade, uvijek provjerite
Zaslon sa Protocol status (Statusom protokola) i potvrdite da se spremnik ne koristi ili se ne
namjerava koristiti. Ako to ne ucinite, to moze ugroziti stakalca koja se obraduju. Vratite spremnik
odmah nakon punjenja — pogledajte 12.2.2.5 Tijekom ciklusa obrade. Kako biste izbjegli tu
situaciju, provjerite razine spremnika za rasuti teret izmedu svakog protokola - pogledajte

12.2.1 Provjera razina spremnika).

BOND-III spremnici za rasuti teret ne trebaju se vaditi kako bi se punili - pogledajte

12.2.2.1 Dopunjavanje reagensa rasutog tereta = BOND-III. Kako biste izbjegli ovu situaciju,
svakodnevno provjerite razine spremnika za rasuti teret (¢esce ako je potrebno - pogledajte
12.2.71 Provjera razina spremnika).

BOND ne zahtijeva mrezni pristup da bi funkcionirao i obavljao svoju namjeravanu upotrebu. Da
biste sprijeCili zlonamjeran ili neovlasten pristup, instalirajte BOND bez povezivanja s vasom
mrezom/infrastrukturom.

>

Ako Zelite mreznu vezu, preferirani nacin je povezivanje BOND na virtualnu lokalnu mrezu (VLAN) s
vatrozidom. Alternativno, mozete implementirati i provjeriti vlastite mehanizme sigurnosti mreze u
skladu sa svojim standardnim operativnim postupcima.

Za vise informacija pogledajte Vodic¢ za informacijske sustave za BOND 5.1+ (49.6062.811).
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Infekcija zlonamjernim softverom na BOND kontroleru mogla bi dovesti do neoCekivanog
pona$anja u radu, ukljucujuci onemogucavanje modula obrade. Pobrinite se da va$i USB uredaji ne
sadrze viruse prije nego ih povezete s BOND kontrolerom. Nadalje, Leica Biosystems ne
predinstalira antivirusno rjesenje; preporu¢amo da instalirate vlastiti antivirusni proizvod tvrtke. Za
dodatne informacije kontaktirajte svog lokalnog Leica Biosystems zastupnika.

>

Kontrole

TREBA uspostaviti i odrzavati odgovarajuce laboratorijske kontrolne mjere kako bi se osigurao
odgovarajuci rezultat bojanja svakog stakalca. Leica Biosystems preporucuje da postavite
odgovarajuce kontrolno tkivo na ista stakalca kao i tkivo pacijenta.

>

Kemijske opasnosti

Neki reagensi koji se koriste u imunohistokemiji i in situ hibridizaciji su opasni. Provjerite jeste li
prosli odgovarajucu obuku za ovaj postupak prije nego $to nastavite:

2>

« Prirukovanju reagensima ili CiS¢enju modula obrade nosite rukavice od lateksa ili nitrilne
rukavice, zastitne naocale i drugu odgovarajucu zastitnu odjecu.

» Reagensima i kondenzatom treba rukovatii odloziti ih u otpad u skladu sa svim postupcima

i drzavnim propisima koji se primjenjuju u laboratoriju.

Spremnici za reagens mogu se prevrnuti tijekom prijenosa, ostavljajuci ostatke reagensa oko Cepa.
Uvijek nosite odgovarajucu zaStitu za oci, rukavice i zaStitnu odjecu prilikom otvaranja spremnika
za reagense.

Oko sklopova za bojanje stakalca mogu se sakupiti potencijalno opasni reagensi, a posudice za
stakalca mogu se onecistiti. Uvijek nosite odobrenu zastitnu odjecu i rukavice kada rukujete
posudicama za stakalca.

Neki reagensi koji se koriste na BOND modulima obrade zapaljivi su:

» Ne postavljajte plamen ili izvor paljenja blizu modula obrade.
« Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.

Moduli obrade imaju grijace i grijane povrSine koje mogu predstavljati opasnost od zapaljenja ako
se zapaljivi materijali nalaze u neposrednoj blizini:

> B PP

« Ne stavljajte zapaljive materijale na ili blizu grijaca.
 Ne stavljajte zapaljive materijale ni na kakve vruce povrSine modula obrade.

 Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.
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Mehanicke opasnosti

Budite oprezni prilikom zatvaranja poklopca modula obrade kako bi ruke ostale slobodne te kako
ne bi doslo do ozljede.

Tijekom rada glavni robot, aspiracijska sonda, pumpe za Strcaljke i roboti za rasute tekucine
(BOND-III) mogu se pomicati bez upozorenja i brzinom koja moze prouzrociti ozljede.

» Ne pokuSavajte otvoriti poklopac modula obrade dok je obrada u tijeku.

» Ne pokuSavajte zaobici blokade koje zaustavljaju rad modula obrade kada se poklopac
otvori.

» Osigurajte da su poklopci pumpe Strcaljke postavljeni na mjesto tijekom rada.

Izbjegavajte kontakt sa sklopovima za bojanje stakalca i njihovim okruzenjima. Oni mogu biti vruci i
uzrokovati teSke opekline. Ostavite 20 minuta nakon prekida rada da se sklopovi za bojanje
stakalca i njihova okolina ohlade.

Obratite se sluzbi za korisnicku podrsku za premjesStanje modula obrade na vecu udaljenost ili za
transport radi popravka ili zbrinjavanja. Modul obrade je tezak i nije dizajniran da ga jedan korisnik
pomice.

Za vrijeme normalnog rada provjerite jesu li vratasca Strcaljke zatvorena (BOND-MAX) ili je li
postavljen poklopac $trcaljke (BOND-III). Ako se §trcaljka ili prikljucak Strcaljke olabavi, reagens
pod tlakom moze prskati iz Strcaljke.

Odmah se obratite sluzbi za korisnicku podrsku ako glavni robot i/ili roboti za rasute tekucine
nastave raditi dulje od pet sekundi nakon otvaranja poklopca modula obrade.

Nemojte pomicati glavnu robotsku ruku dok je modul obrade ukljucen. Robot moze biti pogre$no
poravnat, Sto rezultira slabim bojanjem.

Ako je robot pomaknut: iskljucite modul obrade, pricekajte 30 sekundi i zatim ga ponovo pokrenite.

Uvijek iskljucite modul obrade tijekom obavljanja postupaka ¢i§éenja ili odrZavanja (osim za
automatske zadatke ¢iscenja, poput ¢iSéenja aspiracijske sonde).

BOND-III roboti za rasute tekucine krecu se duz sklopova za bojanje stakalca kako bi korisnicima
omogucili pristup radi ¢iS¢enja. Ovaj bi postupak trebali provoditi samo rukovatelji koji su upozoreni

na moguce opasnosti i koji su prosli odgovarajucu obuku.

Sklopovi za bojanje stakalca sadrze pokretne dijelove koji mogu uzrokovati ozbiljne ozljede.
Tijekom rada modula obrade, odmaknite prste podalje od otvora sklopa za bojanje stakalca.

>p>BEEEE PP

Prije nego Sto pokuSate rucno otkljucati sklopove za bojanje stakalca: iskljucite prekidac za

napajanje modula obrade, iskljucite napajanje i odspojite utika¢ mreznog napajanja sa zida.
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Modul pumpe Strcaljke (BOND-III) je tezak i moze pasti naprijed kada se otpusti. Ovaj bi postupak

trebali provoditi samo rukovatelji koji su upozoreni na moguce opasnosti i koji su prosli
odgovarajucu obuku.

Za podizanje modula obrade nemoijte koristiti dvije crne drske na straznjem poklopcu BOND-III.

> [

Opasnosti od strujnog udara

Ne uklanjajte poklopce modula obrade niti pokuSavajte pristupiti unutarnjim komponentama.
Opasni naponi prisutni su unutar BOND modula obrade, a samo kvalificirani servisni tehnicari koje
je odobrila tvrtka Leica Biosystems bi trebali obavljati te zadatke.

Ne mijenjajte radni napon modula obrade. Ako je modul obrade povezan na neispravan napon
napajanja, moze doci do ozbiljnog ostecenja. Obratite se korisnickoj podrsci da biste promijenili
postavku.

Modul obrade mora se spojiti na uzemljenu utiCnicu i postaviti tako da osoblje moze lako odspojiti
kabel napajanja bez potrebe za pomicanjem modula obrade.

Nemojte premoscivati osigurace ili izazvati kratki spoj.

Prije promjene osiguraca iskljucite modul obrade i odspojite kabel za napajanje. Zamijenite
osigurace samo standardnim dijelovima i ako osiguraci opetovano pregore, obratite se sluzbi za
korisnicku podrsku.

>P BB

OpcCe mjere opreza

Mjere opreza su obavijesti 0 opasnostima koje mogu dovesti do oStecenja opreme BOND ili drugih Stetnih posljedica
koje ne ugrozavaju ljude.

Mjere opreza koriste simbole s crnim rubom i bijelom pozadinom.

Opce Sustav BOND mjere opreza pojavljuju se ispod. Ostale mjere opreza pojavljuju se u odgovarajucim odjeljcima
ovog prirucnika.

Opasnosti kod postavljanja

Nemojte blokirati ventilacijske otvore na straznjem poklopcu modula obrade. Takoder, ne
prekrivajte ventilacijske otvore na vratascima Strcaljke (BOND-MAX).
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Opasnosti u radu

Sve dijelove naljepnice stakalca postavite unutar svih rubova stakalca. Izlozena ljepljiva povrSina
moze uzrokovati da se naljepnica stakalca (i stakalce) zalijepi za navlaku ili drugu opremu i oSteti
stakalce.

Nemoijte skidati mali poklopac senzora razine tekucine sa spremnika za rasuti teret (BOND-MAX)
jer se moze oStetiti. Praznite i punite spremnike za rasuti teret samo kroz veliki Cep za
punjenje/praznjenje.

Sve uklonjive dijelove ocistite samo rucno. Kako biste izbjegli oStecenje, nijednu komponentu
nemojte prati u automatskoj perilici posuda. Nemojte Cistiti nijedan dio otapalima, jakim ili
abrazivnim tekuéinama za ¢is¢enje ni grubim ili abrazivnim krpama.

Za Ciscenje unutrasnjosti otvora bloka za pranje ili sklopa za bojanje stakalca nemojte koristiti
Stapice za usi niti druge aplikatore s pamucnim vrhom jer pamucni vrh moze otpasti i uzrokovati
zaCepljenje.

Nemojte na silu vracati spremnike za rasuti teret na mjesto jer to moze oStetiti spremnik i senzor
tekucine.

Ne upotrebljavajte oStecena stakalca. Provjerite jesu li sva stakalca ispravno poravnata na
posudicama za stakalca i jesu li sve navlake ispravno postavljene (pogledajte 2.6.2 BOND
univerzalne navlake), prije nego §to ih umetnete u modul obrade.

Uvjerite se da je modul $trcaljke (BOND-III) potpuno zatvoren prije obrade ili pokretanja modula
obrade (pogledajte 12.4.1 Ru¢no otkljucavanje sklopova za bojanje stakalca). Ako to ne ucinite,
moze doci do oStecenja Strcaljki tijekom rada.

Pobrinite se da su roboti za rasute tekucine (BOND-III) u pocetnom polozaju na straznjem dijelu
modula obrade, a ne postavljeni duz sklopova za bojanje stakalca prije ¢i§¢enja ili uklanjanja gornje
ploce.

>bpbbbBbbDbB

Opasnosti od reagensa

Ako nekompatibilne otopine dodu u medusobni kontakt, moze doc¢i do nezadovoljavajucih rezultata
bojanja i moguceg oStecenja modula obrade. Obratite se tvrtki Leica Biosystems kako biste utvrdili
jesu li otopine kompatibilne.

Nemojte upotrebljavati ksilen, kloroform, aceton, jake kiseline (npr. 20 % HCI), jake alkalije (npr. 20
% NaOH) na BOND modulima obrade. Ako se neke od tih kemikalija proliju na BOND modul obrade
ili u blizini njega, odmah ocistite proliveni sadrzaj 70 %-nim alkoholom kako biste sprijecili
oStecenje poklopaca modula obrade.

Upotrebljavajte samo BOND otopinu za odvostavanje na BOND-III i BOND-MAX module obrade ili
BOND-PRIME Dewax Solution na BOND-PRIME modulima obrade. Ne rabite ksilen, zamjene za
ksilen i druge reagense koji mogu razgraditi dijelove BOND sustava i uzrokovati curenje tekucine.

> BB
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Regulatorne obavijesti

Namjena

Sustav BOND automatizira klinicke protokole za imunobojanje patoloskih uzoraka postavljenih na
IVD mikroskopska stakalca. Mikroskopska stakalca naknadno se tumace od strane kvalificiranog
zdravstvenog djelatnika kako bi se pomoglo u dijagnozi.

FCC uskladenost

Ova je oprema testirana i utvrdeno je da udovoljava ograni¢enjima za digitalne uredaje klase A, u skladu s dijelom 15
FCC pravila. Ta su ogranicenja osmisljena kako bi pruzila razumnu zastitu od Stetnih smetnji kada se oprema koristi u
komercijalnom okruzenju. Ova oprema generira, upotrebljava i moze zraciti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne
instalira i ne upotrebljava u skladu s priru¢nikom za uporabu, moze uzrokovati Stetne smetnje radijskim
komunikacijama. KoriStenje ove opreme u stambenom podrucju vjerojatno ¢e uzrokovati Stetne smetnje i u tom

slucaju Ce se od korisnika traziti da smetnje otkloni o vlastitom trosku.

Radi odrzavanja uskladenosti koristite samo kabele isporucene s instrumentom.

UPOZORENJE: Sve promjene ili izmjene koje nisu izricito odobrene od Leica Biosystems mogu
ponistiti korisnikovo ovlastenje za rukovanje ovom opremom.

Oznaka CE

Oznaka CE oznacava sukladnost s vaze¢im direktivama EU-a kako je navedeno u izjavi
proizvodaca o sukladnosti.

Upute za in vitro dijagnosticku opremu za profesionalnu uporabu

Ova IVD oprema uskladena je sa zahtjevima o emisijama i otpornosti prema normi IEC 61326 dio 2-6.
Elektromagnetsko okruzenje treba procijeniti prije poCetka rada uredaja.

Nemojte koristiti ovaj uredaj u blizini izvora jakog elektromagnetskog zracenja (npr. nezasticeni RF izvori) jer to moze
ometati pravilan rad.

UPOZORENJE: Ova je oprema dizajnirana i testirana u skladu s normom CISPR 11, klasa A. U
kucanstvu moze uzrokovati radijske smetnje i u tom je slucaju potrebno poduzeti mjere za
ublazavanje smetnji.

Regulatorni zahtjevi za ra¢unalo: UL navedeni (UL 60950), IEC 60950 certificirani.
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OPREZ: Prema saveznom zakonu prodaja ovog uredaja dopustena je samo licenciranim lijecnicima ili
po njihovom nalogu.

Klasifikacija opreme prema normi CISPR 11 (EN 55011)

Ovaj je uredaj klasificiran kao razred A skupine 1 prema normi CISPR 11 (EN 55011). Objasnjenje skupine i razreda
opisano je u nastavku.

1. skupina - Ovo se primjenjuje na svu opremu koja nije klasificirana kao oprema 2. skupine.

2. skupina - Ovo se primjenjuje na svu ISM RF opremu u kojoj se radiofrekvencijska energija u frekvencijskom
rasponu od 9 kHz do 400 GHz namjerno generira i koristi ili samo koristi, u obliku elektromagnetskog zracenja,
indukcijske i/ili kapacitivne spojnice, za tretiranje materijala ili svrhe pregleda/analize.

Klasa A - Ovo se primjenjuje na svu opremu prikladnu za koristenje u svim ustanovama, osim u kuc¢anstvima i onima
izravno prikljucenima na niskonaponsku strujnu mrezu koja snabdijeva stambene zgrade.

Klasa B - Ovo se primjenjuje na svu opremu prikladnu za koristenje u ku¢anstvima i u ustanovama izravno povezanim
na niskonaponsku strujnu mrezu koja snabdijeva stambene zgrade.

Definicije

ISM: Industrijska, znanstvena i medicinska

RF: radijska frekvencija
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Pojmovnik simbola

Ovo poglavlje opisuje regulatorne simbole i simbole sigurnosti koji se koriste u oznaci proizvoda.

Regulatorni simboli

bjasnjenje regulatornih simbola koji se koriste za Leica Biosystems proizvode.

Ovaj pojmovnik daje slike simbola kako su predstavljene u odgovarajuc¢im standardima, no neki
simboli mogu se razlikovati po bojama.

U nastavku je popis simbola koji se koriste na oznaci proizvoda i njihovo znacenje.

1ISO 152231

Medicinski uredaji — simboli koji se koriste sa naljepnicama medicinskih uredaja, oznakama i informacijama koje se
dostavljaju — Dio 1: Opci zahtjevi.
Simbol Standard/Uredba Referenca Opis

IS0 15223-1 5.1.1 Proizvodad
Oznacava proizvodaca medicinskog proizvoda.

ISO 15223-1 5.1.2 Ovlasteni zastupnik u Europskoj zajednici
OznacCava ovlastenog predstavnika u Europskoj zajednici.

Oznacava datum proizvodnje medicinskog proizvoda.

1SO 15223-1 5.1.4 Upotrijebiti do (datum isteka)
OznacCava datum nakon kojeg se medicinski proizvod ne smije
upotrebljavati.

ﬂ ISO 15223-1 5.1.3 Datum proizvodnje

LOT 1SO 15223-1 5.1.5 Sifra serije
Oznacava Sifru serije proizvodaca tako da se moze identificirati
serija ili broj.

REE | 150152231 5.1.6 Katalo$ki broj / Referentni broj
Oznacava kataloSki broj proizvodaca kako bi se medicinski proizvod
mogao identificirati.

SN ISO 15223-1 51.7 Serijski broj
Oznacava serijski broj proizvodaca kako bi se mogao identificirati
odredeni medicinski uredaj.
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Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Simbol Standard/Uredba Referenca Opis
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5.1.8

5.1.9

5.3.1

5.3.4

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

9.5.1

Uvoznik
Oznacava subjekt koji uvozi medicinski uredaj u Europsku uniju.

Distributer
Naznacuje subjekt koji distribuira medicinski uredaj u lokalni odjel.

Lomljivo, rukovati oprezno

Oznacava medicinski uredaj koji se moze slomiti ili oStetiti ako se
njime ne rukuje pazljivo.

Drzati podalje od kise

OznacCava da transportno pakiranje treba drzati na suhom mjestu
podalje od kiSe.

Ogranicenje temperature
OznaCava temperaturne granice kojima se medicinski proizvod
moze sigurno izloziti.

Ne upotrebljavati ponovo
OznaCava medicinski proizvod namijenjen za jednokratnu uporabu ili
za uporabu na jednom pacijentu tijekom jednog postupka.

Pogledajte upute za uporabu
Oznacava da korisnik treba pogledati upute za uporabu.

Oprez

Oznacava da korisnik u uputama za uporabu treba potraziti vazna
upozorenja i informacije 0 mjerama opreza koje se iz razlicitih
razloga ne mogu navesti na samom medicinskom proizvodu.

In vitro dijagnosticki medicinski proizvod
Oznatava medicinski proizvod namijenjen za uporabu kao in vitro
dijagnosticki medicinski proizvod.
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1ISO 7000

Graficki simboli za uporabu na opremi - registrirani simboli.

Simbol Standard/Uredba Referenca Opis

ISO 7000 1135 Recikliranje
Oznacava da je oznacCeni predmet ili njegov materijal dio postupka
oporabe ili recikliranja.

ISO 7000 1640 Tehnicki priruénik; priruénik za servisiranje
Identificira mjesto na kojem je prirucnik pohranjen ili identificira
informacije koje se odnose na upute za servisiranje opreme. Kako bi
se naznacilo da servisni prirucnik ili prirucnik treba uzeti u obzir pri
servisiranju uredaja blizu mjesta na kojem je simbol postavljen.

= 28

T~ S0 7000 2594 Ventilacijski otvor

§ Identificira kontrolu koja omogucava ulazak vanjskog zraka u
unutarnje okruzenje.

._%, ISO 7000 3650 usB
Identificira prikljucak ili utika¢ kao ispunjavanje generickih zahtjeva
univerzalne serijske sahirnice (USB). Kako bi oznacili da je ureda;
ukopCan u USB prikljucak ili da je kompatibilan s USB prikljuckom.

|[EC 6041/

Graficki simboli za uporabu na opremi.

Simbol Standard/Uredba Referenca Opis

IEC 60417 5007 Uklju¢eno
Oznacava prikljucak na elektricnu mrezu, barem za mrezne sklopke
ili njihove polozaje, te sve one slucajeve koji ukljuCuju osigurac.

IEC 60417 5008 Iskljuéeno
Oznacava iskljucenje s elektricne mreze, barem za mrezne sklopke ili
njihove polozaje, te sve one slucajeve koji ukljuCuju osigurac.

IEC 60417 5009 Stanje pripravnosti
Oznacava sklopku ili polozaj sklopke pomocu koje se dio opreme
ukljucuje kako bi se doveo u stanje pripravnosti.

IEC 60417 5016 Osigurac
Identificira kutije s osiguracima ili njihov polozaj.

IEC 60417 5019 Zastitno uzemljenje: zastitno tlo
Terminal koji je namijenjen za spajanje na vanjski provodnik radi
zasStite od strujnog udara u slucaju kvara, ili terminal zaStitne
elektrode za uzemljenje.

CARCH®
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Simbol Standard/Uredba
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Referenca Opis

5032

5134

5988

6040

6057

6222

Jednofazna izmjenic¢na struja
Oznacava na natpisnoj plocici da je oprema prikladna samo za
izmjenicnu struju; kako bi se identificirali relevantni terminali.

Elektrostaticki osjetljivi uredaji
Pakiranja koja sadrze elektrostaticke osjetljive uredaje, ureda; ili

prikljucak koji nije ispitan na otpornost na elektrostaticko praznjenje.

Racunalna mreza
Identificira racunalnu mrezu ili pokazuje spojne terminale racunalne
mreze.

Upozorenje: Ultraljubicasto zracenje

Upozorenje na prisutnost UV svjetla unutar kucista proizvoda koje
moze biti dovoljno veliko da predstavlja rizik za rukovatelja. Prije
otvaranja iskljucite UV lampu. Tijekom servisiranja koristite zastitu
za oCi i kozu od UV zracCenja.

Oprez: pomicni dijelovi
ZaStitna mjera s uputama za drzanje podalje od pomicnih dijelova.

Informacije; opéenito
Identificira upravljacku jedinicu za ispitivanje statusa opreme, npr.
multifunkcionalni uredaji za kopiranje.
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Ostali simboli i oznake

Simbol

C€

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04

Standard/Uredba Referenca

21 CFR 801.15(c)
(M()F

U lzjavio
sukladnosti za
instrument
navedene su
direktive s kojima
je sustav uskladen

Direktiva
2012/19/EZ EU:
Direktiva o
otpadnoj
elektricnoj i
elektronickoj

opremi (OEEO)

AS/NZS 44171

Standard o
elektronickoj
industriji Narodne
Republike Kine
SJ/T11364

Opis

Samo na lije&niéki recept

Priznato od strane Americ¢ke Uprave za hranu i lijekove (FDA) kao
alternativa za ,Oprez: prema saveznom zakonu prodaja ovog uredaja
dopustena je samo licenciranim lijecnicima ili po njihovom nalogu”.

Europska izjava o sukladnosti
U Izjavi o sukladnosti za instrument navedene su direktive s kojima
je sustav uskladen.

Direktiva o otpadnoj elektri¢noj i elektroni¢koj opremi (OEEQ)
Elektronicki proizvod ne smije se baciti kao nesortirani otpad, vec se
mora poslati u odvojena sabirna mjesta radi oporabe i recikliranja.

Prisutnost ove oznake znadi da:

* je uredaj plasiran na europsko trziste nakon 13. kolovoza
2005.

» se uredaj ne smije odlagati putem sustava za prikupljanje
komunalnog otpada bilo koje zemlje Clanice Europske unije.

u vezi s pravilnom dekontaminacijom i sigurnim odlaganjem
elektricne opreme, korisnici moraju razumijeti i pridrzavati se svih
zakona.

Regulativna oznaka sukladnosti (RCM)
Ukazuje na uskladenost sa zahtjevima Australske uprave za
komunikacije (ACMA) (sigurnost i EMC) za Australiju i Novi Zeland.

Ogranicenje uporabe opasnih tvari (RoHS 2)

Oznacava da ovaj elektronicki informacijski proizvod sadrzi
odredene toksicne ili opasne elemente i moze se sigurno koristiti
tijekom razdoblja njegove upotrebe vezano za zastitu okolisa. Broj u
sredini logotipa oznacava razdoblje sigurne upotrebe proizvoda
vezano za zastitu okoli$a (u godinama). Vanjski krug oznacava da se
proizvod moze reciklirati. Logotip takoder oznaCava da proizvod
treba reciklirati odmah nakon isteka razdoblja njegove sigurne
upotrebe vezano za za$titu okoliSa. Datum na naljepnici oznacava
datum proizvodnje.
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Simbol

Standard/Uredba Referenca

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04

Standard o
elektronickoj
industriji Narodne
Republike Kine
SJ/T11364

Glava 47 Kodeks
saveznih propisa
Sjedinjenih
Americkih Drzava
Dio 15

NIJE
PRIMJENJIVO

CSA International

NIJE
PRIMJENJIVO

NIJE
PRIMJENJIVO

NIJE
PRIMJENJIVO

Opis

Ogranicenje uporabe opasnih tvari (RoHS 2)
OznacCava da ovaj elektronicki informacijski proizvod ne sadrzi
nikakve opasne tvari te da ne prekoracuje ogranic¢enja koncentracije

navedena u GB/T 26572. To je ekoloski prihvatljiv proizvod koji se
moze reciklirati.

Savezna komisija za komunikacije (FCC)
Ovaj je proizvod testiran i utvrdeno je da udovoljava ogranicenjima u
skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Certifikacijski Zig Underwriters Laboratory (UL)
Tvrtka Underwriter Laboratories potvrdila je da su navedeni
proizvodi u skladu sa sigurnosnim zahtjevima SAD-a i Kanade.

Uredaj je naveden kod agencije za testiranje CSA Group
Agencija CSA Group potvrdila je da su navedeni proizvodi u skladu
sa sigurnosnim zahtjevima SAD-a i Kanade.

Uredaj je naveden kod agencije za testiranje Intertek
Agencijaza testiranje Intertek potvrdila je da su navedeni proizvodi u
skladu sa sigurnosnim zahtjevima SAD-a i Kanade.

Raspon relativne vlaznosti

Oznacava prihvatljive gornje i donje granice relativne vlaznosti zraka
za transport i skladiStenje. Ovaj simbol popracen je primjenjivim
granicama relativne vlaznosti.

Nepovezani priklju¢ak
Ovaj proizvod ima prikljucak na injekcijskoj pumpi.
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Sigurnosni simboli

Objasnjenje sigurnosnih simbola koji se koriste za Leica Biosystems proizvode.

1ISO 7010

Graficki simboli — sigurnosne boje i znakovi — registrirani sigurnosni znakovi.

Simbol Standard/Uredba Referenca Opis

IS0 7010 WO001 Opéa upozorenja
Oznacava da korisnik u uputama za uporabu treba potraziti vazna
upozorenja i informacije 0 mjerama opreza koje se iz razli¢itih
razloga ne mogu navesti na samom medicinskom proizvodu.

IS0 7010 W004 Upozorenje: laserska zraka
Opasnost od lasera. Mogucénost ozbiljnog oStecenja oka.
Izbjegavajte izravan kontakt laserskih zraka s oc¢ima.

IS0 7010 W009 Upozorenije: biolodka opasnost
BioloSka opasnost. Potencijalno izlaganje bioloskoj opasnosti.
Slijedite upute u popratnoj dokumentaciji kako biste izbjegli izlaganje
opasnosti.

IS0 7010 W012 Oprez: rizik od strujnog udara
Opasnost od strujnog udara. Potencijalna opasnost od strujnog
udara. Slijedite upute u popratnoj dokumentaciji kako biste izbjegli
ozljede osoba ili oStecenje opreme.

ISO 7010 WO016 Upozorenje: toksiCni materijal
Opasnost od toksi¢nosti. Ako se ne slijede pravilni postupci za
rukovanje kemijskim sredstvima, postoji potencijalna opasnost od
ozbiljnih posljedica za zdravlje. Prilikom rukovanja reagensima
koristite rukavice i zastitne naocale.

> B> BB B

IS0 7010 W017 Upozorenje: vruéa povrSina
Opasnost od topline. Vruce povrSine prouzrocit ¢e opekline ako se
dotaknu. Izbjegavajte dodirivanje dijelova oznacenih ovim simbolom.

ISO 7010 W020 Upozorenje: Prepreka iznad glave
Prepreka iznad glave. Pazite da vas ne udariili udete u prepreku
iznad glave.

ISO 7010 W021 Upozorenje: zapaljivi materijal

Opasnost u vezi sa zapaljivoScu. Zapaljivi materijali mogu se zapaliti
ako se ne poStuju odgovarajuce mjera opreza.

> B B P

IS0 7010 W022 Upozorenje: Ostar element
Ostar element. Pazite da se ne ozlijedite o$trim elementima (npr.
igle, ostrice).
Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04 18
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Simbol Standard/Uredba Referenca Opis

IS0 7010 W023 Upozorenje: nagrizajuca tvar
é Kemijska opasnost od nagrizajuce tvari. Ako se ne postuju

odgovarajuce mjere opreza, postoji opasnost od ozbiljnih posljedica
za zdravlje. Uvijek nosite zastitnu odjeéu i rukavice. 0dmah oCistite
proliveni materijal primjenom standardne laboratorijske prakse.

IS0 7010 W024 Upozorenje: prignjeCenje ruku
A Opasnost od prignjecenja. Ruke ili dijelovi tijela mogu se prignjediti

zatvaranjem mehanickih dijelova opreme.

SO 7010 W072 Upozorenje: opasnost za okoli§
Opasnost za okolis. Tvar ili mjeSavina koja moze uzrokovati
opasnost za okolis.
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Uvod

1.1 Pregled sustava

Cestitamo vam na dobivanju vaseg BOND potpuno automatiziranog imunohistokemijskog (IHC) i in situ
hibridizacijskog sustava (ISH) sustava za bojanje. Uvjereni smo da ¢e vam osigurati kvalitetu bojanja, proto¢nost i
jednostavnost upotrebe koja vam je potrebna u vaSem laboratoriju. Predvideni korisnici BOND sustava su adekvatno
osposobljeno laboratorijsko osoblje.

BOND Sustav moze ukljucivati vise modula obrade koji se koordiniraju preko BOND kontrolera.
Tri su vrste modula obrade (PM):

» BOND-III i BOND-MAX - svaka s kapacitetom od 30 stakalca. Tri obrade do deset stakalaca mogu se
istovremeno obradivati u razlicitim protokolima bojanja ako je potrebno, pri Cemu se svaka obrada pokrece
zasebno kako bi se osigurala kontinuirana obrada. Jedna ili viSe obrada mogu biti postavljene za multipleksnu
boju, dok se druga moze obradivati DAB-om ili crvenom pojedinacnom bojom.

» BOND-PRIME - 24 neovisna protokola bojanja i kontinuirana obrada uz kapacitet od 72 stakalca.

BOND softver pojednostavljuje postavljanje i bojanje stakalca. Koristite strogo testirane protokole koje ste dobili sa
sustavom ili izradite vlastite. Odaberite iz Sirokog raspona reagensa BOND spremnih za uporabu ili upotrijebite bilo
koja druga antitijela ili sonde tako da ih uparite s nizom viokokvalitetnih BOND sustava za detekciju. Nakon $to
izradite virtualna stakalca u softveru — ili ih uvezete iz laboratorijskog informacijskog sustava (LIS) - ispiSite
naljepnice (ili upotrijebite naljepnice ispisane na LIS-u), priévrstite ih na stakalca, a zatim stakalca umetnite u modul
obrade. BOND sustav Cini sve ostalo, dosljedno i pouzdano proizvodeci visokokvalitetne boje.

Protokoli i reagensi koje isporucuje tvrtka Leica Biosystems bit ¢e prikazani u softveru, koji
isporucuje tvrtka Leica Microsystems.
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Poglavlje 1 Uvod

Znacajke sustava BOND ukljucuju:

Vjerujemo da ¢e BOND sustav biti vrijedan dodatak vasem laboratoriju.

Velika protoc¢nost

Fleksibilnost

Sigurnost

Automatizirano IHC bojenje i protubojanje
Automatizirano ISH bojanje i protubojanje
Automatizirano pecenje, odvoStavanje i vadenje

Automatsko multipleks bojenje

Pogledajte odjeljke:

1.2 Dobivanje pomoci
1.3 Prvi koraci

1.4 Obrada protokola - postupci rada

1.2 Dobivanje pomoci

BOND korisnicki prirucnik (ovaj priruénik) je instaliran u PDF formatu na sve kontrolere (jedno sjedalo) i kompjuterske

terminale (BOND-ADVANCE). Takoder se nalazi na USB-u isporu¢enom sa sustavom.

Help
Ovaj korisnicki prirucnik moZete pregledati klikom na ikonu Help (Pomo¢) u funkcijskoj traci BOND softverskih
klijenata ili njegovim otvaranjem na ikoni radne povrsine.

Za probleme sa BOND sustavom obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Leica Biosystems ili pogledajte

www.leicabiosystems.com.
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Poglavlje 1 Uvod

Prvi koraci

1.3

Za korisnike koji su novi u BOND sustavu, ovaj odjeljak opisuje gdje pronaci informacije u korisnickom prirucniku kako

bi se steklo potpuno radno znanje o proizvodu.

Odjeljak prirucnika

1 Instalacija i pustanje u rad
Postavljanje hardvera, instaliranje softvera,
provjera sustava.
Izvode ih zastupnici tvrtke Leica Biosystems ili
ovlasteni distributeri.

2 Procitajte odjeljak Safety (Sigurnost)
Upoznajte se sa sigurnosnim zahtjevima BOND

sustava.

3 Upoznajte svoj hardver
Upoznajte se s nazivima i nacinima koristenja
BOND hardvera.

4 Upoznajte svoj softver

Steknite opée razumijevanje softvera i nacina
njegove upotrebe.

5 Provjera protokola i reagensa
Reagensi i protokoli mozda su postavljeni tijekom
instalacije:

 Provjerite jesu li postavljeni protokoli koje
Zelite pokrenuti.

* Provjerite jesu li reagensi potrebni na vasoj
lokaciji postavljeni.

6 Izvodenje protokola
Za vrlo kratak pregled.

Za detaljniji pregled.

7 Napredno
Po potrebi, nastojte bolje razumjeti softver.

8 Rad s laboratorijskim informacijskim sustavom
(LIS)
Neobavezni paket omogucuje spajanje na
laboratorijski informacijski sustav.

9 Briga 0 vaSem BOND sustavu
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Opca upozorenja i OpCe mjere opreza

2 Hardver

3 Pregled softvera (na BOND kontroleru)

7 Protokoli (na BOND kontroleru)

8 Upravljanje reagensima (na BOND kontroleru)

1.4 Obrada protokola - postupci rada

4 Brzo pokretanje

5 BOND-IIl i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND
kontroleru) do 9 Povijest stakalaca
(na BOND kontroleru)

11 LIS integracijski paket (na BOND kontroleru)

12 Ciscenje i odrzavanje (samo
BOND-III i BOND-MAX)
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Poglavlje 1 Uvod

1.4 Obrada protokola - postupci rada

1.4.1  BOND-III'i BOND-MAX

UPOZORENJE: Kako bi se izbjegla kontaminacija reagensa i stakalaca, modulom obrade treba
rukovati u ¢istom okruzenju sa Sto manjim prisustvom prasine i Cestica.

Slijedi pregled standardnih koraka uklju¢enih u bojanje posudice sa stakalcima. Uz razlicite postavke opcije moguci
su drugi tijekovi rada.

1.4.1.1 Pocetne provjere i pokretanje

1 Provjerite je li modul obrade ¢ist i jesu li svi zadaci odrzavanja aZurirani (12.1 Plan odrzavanja i iscenja).
Dnevni zadaci prije obrade su:

a Provjerite jesu li spremnici za rasuti teret puni vise od polovice.
b Provjerite spremnike za reagense za rasuti teret. Prema potrebi dopuniti.
2 Provjerite blokove za pranje i stanice za mijeSanje — oCistite ih ili zamijenite po potrebi.
3 Provjerite ima li uredaj za oznacavanje stakalca naljepnice i vrpcu za ispis te je li ukljucen.

4 Ukljucite modul obrade, kontroler (i kompjuterski terminal za BOND-ADVANCE) i otvorite BOND klinicki klijent.

1.4.1.2 Konfiguriranje reagensa

1 Prema potrebi, izradite reagense u sustavu (8.2.7 Dodavanje ili uredivanje reagensa).

2 Registrirajte spremnike za reagens (8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa).

1.4.1.3 Konfiguriranje protokola

1 Prema potrebi, izradite nove protokole (7.3 Izrada novih protokola).

1.4.1.4 Konfiguriranje stakalca

1 Izradite slucajeve u softveru (6.3.3 Dodavanje slucaja).
2 lzradite stakalca u softveru (6.5.2 |zrada stakalca).
3 IspiSite naljepnice za stakalca i zalijepite ih na stakalca (6.6.1 Ispis naljepnica i postavljanje na stakalca).

4 Stavite stakalca i navlake na posudice za stakalca (4.1.3 Postavljanje stakalca).
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Poglavlje 1 Uvod

1.4.1.5 Ucitavanje modula obrade i pokretanje obrade

1

M~ w N

6

Umetnite posudice za stakalca u modul obrade (4.1.3.5 Ucitavanje stakalca).
Stavite sustav detekcije i posudice za reagense u modul obrade (4.1.4 Punjenje reagensa).
Pritisnite gumbe Load/Unload (Umetanje/vadenje) na modulu obrade da zakljucate posudice za stakalca.

Na zaslonu System Status (Status sustava) provjerite jesu li identificirana sva stakalca - ruéno identificirajte
stakalca koja nisu automatski identificirana (5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu).

Pogledajte i ispravite sve indikacije upozorenja na zaslonu System status (Status sustava).

Da biste zapoceli obradu, kliknite gumb |

1.4.1.6  Pracenje obrade

T

Pratite napredak obrade na zaslonu System status (Status sustava) (5.1 Zaslon statusa sustava) ili BOND
nadzornoj plogi (3.5 BOND-ADVANCE Dashboard (Nadzorna ploca)). Pregledajte i ispravite sve obavijesti.

1.4.1.7 Vadenje stakalaca i reagensa

1

Kad se obrada zavrsi, uklonite sustav za detekciju i posudice za reagense te spremite reagense (4.1.6 Zavréna
obrada).

@ Kad se modul obrade ne koristi, uklonite spremnike za rasuti teret ER1i ER2 i pohranite ih na
temperaturi od +2 do +8 °C (+36 do +46 °F). Takoder pogledajte 2.2.7 Supljine spremnika za

rasuti teret.

Pritisnite gumbe Load/Unload (Umetanje/vadenje) na modulu obrade da otklju¢ate posudice za stakalca i
uklonite posudice.

Skinite navlake i oCistite ih (12.3 Navlake).

‘ Ne ostavljajte stakalca koja se nalaze u posudicama dok Cistite navlake.

Uklonite stakalca.

Ocistite sav proliveni materijal ili 0znake na sklopovima za bojanje stakalca (12.4 Sklop za bojanje stakalca), na
drugim dijelovima modula obrade ili na stakalcima ili posudicama za reagense.

1.4.1.8 Hidratacija na BOND-MAX i BOND-III sustavu

Nakon dovrSetka postupka bojenja, stakalca Ce se hidratizirati dok ih ne uklonite. Na stakalcima BOND-MAX i
BOND-III, stakalca unutar posudice za stakalca periodicno Ce se hidratizirati navedenom teku¢inom za ovlazivanje dok
se posudice za stakalca ne podignu. Pazite da nakon podizanja posudice za stakalca brzo uklonite posudice iz
modula za obradu.
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1.4.2  BOND-PRIME

Sve pojedinosti potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

1.4.2.1 Pocetne provjere i pokretanje

1 Ukljucite kontroler (i kompjuterski terminal za BOND-ADVANCE) i otvorite BOND klinicki klijent.
2 Provjerite ima li uredaj za oznacavanje stakalca naljepnice i vrpcu za ispis te je li ukljucen.

3 Inicijalizirajte BOND-PRIME modul obrade i prijavite se.

4 DovrSite sve zadatke u Redu djelovanja koji pokazuju da je potrebna radnja ,Uskoro” ili ,Sada”.

1.4.2.2 Konfiguriranje reagensa

1 Prema potrebi, izradite reagense u sustavu (8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa).

2 Registrirajte spremnike za reagens (8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa).

1.4.2.3 Konfiguriranje protokola

1 Prema potrebi, izradite nove protokole (7.3 Izrada novih protokola).

1.4.2.4 Konfiguriranje stakalca

1 Izradite slucajeve u softveru (6.3.3 Dodavanje slucaja).
2 lzradite stakalca u softveru (6.5.2 |zrada stakalca).

3 Ispisite naljepnice za stakalca i zalijepite ih na stakalca (6.6.1 Ispis naljepnica i postavljanje na stakalca).

1.4.2.5 Ukljucite BOND-PRIME modul obrade:

1 Napunite posudica za reagense i ladicu sustava detekcije.
2 Stavite stakalca u ladicu za punjenje.

3 Stakalca se zatim skeniraju, pomicu iz ladice i automatski obraduju.

1.4.2.6 Hidratacija na BOND-PRIME sustavu

Nakon dovrsetka postupka bojenja, stakalca Ce se hidratizirati dok ih ne uklonite. Na BOND-PRIME, stakalca se
prenose U ladicu za vadenje, gdje se unutar ladice nalaze s deioniziranom vodom dok se stakalca ne vrate.
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Hardverske informacije 0 BOND-PRIME modulu obrade potraZite u zasebnom BOND-PRIME
korisnickom priru¢niku.

Ovaj je odjeljak dizajniran kako bi vam pokazao:
* nazive dijelova opreme u BOND sustavu
« funkcije tih stavki i njihovu povezanost s cijelim sustavom
 Na primjer, gdje pronaci dodatne informacije povezane s postupcima rukovanja i odrzavanja opreme.

Detalji 0 tome kako postaviti i spojiti komponente nisu ukljuceni u opise hardvera jer sustav treba postaviti i ispitati za
vas. Ako trebate zamijeniti ili ponovno spojiti komponente, detalji su ukljugeni u 12 Ciscenje i odrzavanje (samo
BOND-IIl i BOND-MAX).

Tamo gdje je to prikladno, podaci o BOND-III i BOND-MAX modulima obrade podijeljeni su u zasebne odjeljke kako bi
se brze prona$le relevantne informacije.

Pogledajte odjeljak:
e 2.1 BOND sustav
» 2.2 BOND-III i BOND-MAX moduli obrade
» 2.3 BOND kontroler i kompjuterski terminali
e 2.4 Rucni Citac crticnog koda
» 2.5 Uredaj za oznaCavanje stakalca
e 2.6 Pomocna oprema
2.7 Promjena mjesta modula obrade

» 2.8 0dlaganje i razgradnja instrumenta
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2.1 BOND sustav

BOND sustav se sastoji od sljedecih glavnih komponenti:
« jedanili viSe modula obrade (pogledajte 2.2 BOND-III i BOND-MAX moduli obrade)
Informacije o BOND-PRIME modulu obrade potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.
« BOND kontroler ili BOND-ADVANCE kontroler (pogledajte 2.3 BOND kontroler i kompjuterski terminali)

BOND-ADVANCE instalacije imaju kompjuterske terminale kao i kontroler i mogu uklju¢ivati sekundarni
(rezervni) kontroler

« jedaniliviSe ruénih ¢itaca crticnog koda (pogledajte 2.4 Rucni ¢itac crticnog koda)

« jedan iliviSe pisaca za naljepnice (pogledajte 2.5 Uredaj za oznacavanje stakalca)
Svaki novi BOND-II ili BOND-MAX modul obrade isporucuje se uz:

« 4 posudice za stakalca (pogledajte 2.6.2.1 Posudica za stakalce)

4 posudice za reagense (pogledajte 2.6.2.2 Posudice za reagense)

« 1 stanica za mije$anje (pogledajte 2.2.9 Blok za pranje i stanica za mijesanje)

» Timbus kljuca, za zamjenu pumpe Strcaljke

* 1 Ethernet kabel
Za BOND-III ili BOND-MAX module obrade, takoder ¢e vam trebati:

« navlake (pogledajte 2.6.2 BOND univerzalne navlake)

» BOND sustave detekcije i BOND reagense spremne za uporabu ili koncentrate i/ili otvorene spremnike za
reagens (pogledajte 2.6.3 Sustavi reagensa i spremnici)

Vise informacija o tome $to se isporucuje s BOND-PRIME modulom obrade potrazite u zasebnom BOND-PRIME
korisnickom prirucniku.

Pogledajte www.leicabiosystems.com za kompletan i azuriran popis potro§nog materijala i rezervnih dijelova.

Takoder pogledajte 3.1 Arhitektura sustava.
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2.1.1  BOND Pomocni proizvodi

BOND pomocni proizvodi dizajnirani su posebno za BOND sustav i njihova uporaba omogucuje optimalne rezultate
bojanja. Koristenje BOND pomocnih proizvoda takoder pomaze u odrzavanju modula obrade u savr§enom stanju te
sprjecava oStecenja

Sljedece proizvode uvijek treba koristiti u BOND sustavu i nikada ih ne zamijenjujte drugim
proizvodima:

Pomocni reagensi

» BOND Otopina za ispiranje ili BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
« BOND ili BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (11i2)
» BOND ili BOND-PRIME Dewax Solution

BOND-III ili BOND-MAX potrosni materijal
» BOND Plus stakalca i Apex BOND stakalca (ili staklena stakalca u skladu su sa specifikacijama navedenim u
2.6.1 Stakalca)
» BOND univerzalne navlake
« BOND otvoreni spremnici (7 mli 30 ml)
 BOND titracijski spremnici i umetci (6 ml)
» BOND bocica za mijeSanje
» BOND komplet naljepnica stakalca i vrpca za ispis

BOND-PRIME potrosni materijal

« BOND Plus stakalca i Apex BOND stakalca (ili staklena stakalca u skladu su sa specifikacijama navedenim u
2.6.1 Stakalca)

« BOND otvoreni spremnici (7 mli 30 ml)

 BOND titracijski spremnici i umetci (6 ml)

« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME usisna ¢asica)

» BOND komplet naljepnica stakalca i vrpca za ispis

« BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME komplet za osvjeZavanje ARC) (sadrZi sadrzi ARC Covertiles
(ARC navlake) i gornji poklopac i Mixing Well Plate (Plo¢u leZista za mijesanje))
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2.2 BOND-IIl i BOND-MAX moduli obrade

Modul obrade (PM) je platforma za bojanje BOND sustava. Sustav s jednim mjestom BOND moze imati do 5 modula
obrade, a BOND-ADVANCE sustav moze imati do 30, u bilo kojoj kombinaciji vrsta modula obrade.

UPOZORENJE: Modul obrade mora se spojiti na uzemljenu utic¢nicu i postaviti tako da osoblje moze
lako odspojiti kabel napajanja bez potrebe za pomicanjem modula obrade.

e 2.2.1 Glavne komponente

e 2.2.2 Inicijalizacija modula obrade

e 2.2.3 Poklopac

e 2.2.4Glavnirobot i identifikacijski vizualizator
e 2.2.5 Sklopovi za bojanje stakalca

e 2.2.6 Prednji poklopac

o 2.2.7 Supljine spremnika za rasuti teret

e 2.2.8 Aaspiracijska sonda

» 2.2.9Blok za pranje i stanica za mijeSanje

» 2.2.10 Robot za rasute tekucine (BOND-IIl samo)
o 2.2.11 Strealjke

e 2.2.12 Prekidac za napajanje

» 2.2.13 Straznji poklopac

2.2.1  Glavne komponente

Pogledajte glavne komponente za BOND-III i BOND-MAX:
e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1  BOND-III

Sljedece fotografije prikazuju komponente glavnog modula obrade za BOND-III. Prikazan je trenutacni model - raniji
modeli razlikuju se po izgledu, ali glavne komponente su iste.

Opis straznjeg poklopca naveden je u dokumentu 2.2.13 Straznji poklopac.

Slika 2-1: Pogled sprijeda prethodnog (lijevo) i trenutnog (desno) BOND-IIl modula obrade

Legenda
1 Poklopac 3 Prednji poklopac
2.2.3 Poklopac 2.2.6 Prednji poklopac
2 Glavna robotska ruka 4 Supljine spremnika za rasuti teret
2.2.4 Glavni robot i identifikacijski vizualizator 2.2.7 Supljine spremnika za rasuti teret
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Slika 2-2: Pogled sprijeda BOND-IIl modula obrade

Legenda
5 Roboti za rasute tekucine 7 Strealjke
2.2.10 Robot za rasute tekucine (BOND-IIl samo) 2.2.11 Strealjke
6 Sklopovi za bojanje stakalca 8 Platforma zareagens
2.2.5 Sklopovi za bojanje stakalca 2.2.6.5 Platforma za reagens
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2.2.1.2  BOND-MAX

Sljedece fotografije prikazuju glavne komponente BOND-MAX modula obrade. Prikazan je trenutacni model - raniji
modeli razlikuju se po izgledu, ali glavne komponente su iste.

Slika 2—-3: Pogled sprijeda BOND-MAX modula obrade

Legenda
1 Poklopac 4 Prednji poklopac
2.2.3 Poklopac 2.2.6 Prednji poklopac
2 Robotska ruka 5 Supljine spremnika za rasuti teret
2.2.4 Glavni robot i identifikacijski vizualizator 2.2.7 Supljine spremnika za rasuti teret

3 Sklopovi za bojanje stakalca
2.2.5 Sklopovi za bojanje stakalca
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Slika 2—-4: BOND-MAX modul obrade gledano s desne strane

Legenda
6 Prekidac za napajanje 9 Platforma za reagens
2.2.12 PrekidacC za napajanje 2.2.6.5 Platforma za reagens
7 Aaspiracijska sonda 10 Strcaljka (vidi dolje)
2.2.8 Aaspiracijska sonda 2.2.11 Strealjke

8 Blok za pranje i stanica za mijeSanje
2.2.9 Blok za pranje i stanica za mijeSanje

Opis straznjeg poklopca naveden je u dokumentu 2.2.13 Straznji poklopac.

Slika 2-5: Strcaljka iza vrata sa $arkama
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2.2.2  Inicijalizacija modula obrade

Kada ukljucite modul obrade, BOND sustav vrSi unutarnje provjere, puni fluidni sustav i pomice robote na njihove
pocetne pozicije. Glavni robot pomice se u straznji lijevi kut modula obrade, a tri robota za rasute tekucine (samo
BOND-III) pomi¢u se prema straznjem dijelu modula obrade.

Sklopovi za bojanje stakalca inicijaliziraju se i vracaju u otkljuc¢ani polozaj. Postupak inicijalizacije zaustavlja se ako se
pronade kvar ili ako je modul u stanju neprikladnom za obradu.

Prije poku$aja inicijalizacije modula obrade, provjerite sljedece stavke:

» Poklopac je zatvoren

Prednja vrata su zatvorena (samo BOND-MAX)

» Spremnici za rasuti teret napunjeni su manje od pola

» Spremnici za reagense za rasuti teret imaju odgovarajuci reagens
« Stanica za mijeSanje je na svom mjestu

» Bocice stanice za mijeSanje su prazne i Ciste

« Gornje ploce sklopova za bojanje stakalca (SSA) nalaze se u zatvorenom poloZaju.

LED dioda napajanja na prednjoj strani modula obrade svijetli zeleno, a BOND softver pokazuje da je modul spojen.
Kada je inicijalizacija zavr3ena, na kartici procesnog modula prikazuje se ikona tri posudice za stakalca (pogledajte
5.1.7 Kartice procesnog modula). Ne pokuSavajte upotrebljavati modul obrade dok se potpuno ne inicijalizira.

2.2.3  Poklopac

Poklopac je dizajniran da se zatvori tijekom rada i zasticen je blokadama.

UPOZORENJE: Budite oprezni prilikom zatvaranja poklopca modula obrade kako bi ruke ostale
slobodne te kako ne bi doSlo do ozljede.

UPOZORENJE: Tijekom rada glavni robot, aspiracijska sonda i roboti za rasute tekuéine (samo
BOND-III) mogu se pomicati bez upozorenja i brzinom koja moZze prouzrociti ozljede.
Ne pokuSavajte otvoriti poklopac modula obrade dok je obrada u tijeku.

Ne pokuSavajte zaobici blokade koje zaustavljaju rad modula obrade kada se poklopac otvori.

UPOZORENJE: Odmah se obratite sluzbi za korisnicku podrsku ako glavni robot i/ili roboti za rasute
tekucine nastave raditi dulje od priblizno 5 sekundi nakon otvaranja poklopca modula obrade.
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2.2.4  Glavnirobot iidentifikacijski vizualizator

Glavni robot postavlja aspiracijsku sondu za aspiraciju i doziranje reagensa. Robotska ruka drzi identifikacijski
vizualizator, koji se koristi za identificiranje stakalaca i reagensa umetnutih u modul obrade.

Slika 2-6: Fotografija glavnog robota s identifikacijskim vizualizatorom oznacenim strelicom

UPOZORENJE: Nemojte pomicati glavnu robotsku ruku dok je modul obrade ukljucen. Robot moze
biti pogresno poravnat, Sto rezultira slabim bojanjem.

Ako je robot pomaknut: iskljucite modul obrade, pricekajte 30 sekundi i zatim ga ponovo pokrenite.

Za stakalca, BOND sustav skenira svaku naljepnicu stakalca radi identifikacije (pogledajte 5.1.5.1 Automatska
identifikacija stakalca).

* Prozor identifikacijskog vizualizatora trebalo bi povremeno ocistiti.
Pogledajte 12.9 Identifikacijski vizualizator za upute.

» Ako je aspiracijska sonda slomljena ili savijena, obratite se sluzbi za korisnicku podrsku.

2.2.5  Sklopovi za bojanje stakalca

UPOZORENUJE: Izbjegavajte kontakt sa sklopovima za bojanje stakalca i njihovim okruzenjima. Oni
mogu biti jako vruci i uzrokovati teSke opekline. Ostavite 20 minuta nakon prekida rada da se
sklopovi za bojanje stakalca i njihova okolina ohlade.
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UPOZORENJE: Oko sklopova za bojanje stakalca mogu se sakupiti potencijalno opasni reagensi, a
posudice za stakalca mogu se onecistiti. Uvijek nosite odobrenu zastitnu odjecu i rukavice kada
rukujete posudicama za stakalca.

':”.u

Stakalca se obraduju u sklopovima za bojanje stakalca. Svaki modul obrade sadrzi tri sklopa za bojanje stakalca.

Da bi zapodeo obradu, rukovatelj umece posudicu za stakalca kroz prednji poklopac (opisano pod 2.2.6 Prednji
poklopac), a zatim pritiS¢e gumb za umetanje. BOND sustav ¢e snimati slike stakalca. Ako su stakalca kompatibilna
(pogledajte 6.9 Kompatibilnost stakalca) i ako su prisutni svi reagensi, korisnik moZe pokrenuti obradu. Za vise
informacija o0 unosu detalja o stakalcima i uCitavanju stakalca, pogledajte 6 PodesSavanje stakalca

(na BOND Controller (Kontroler)).

Prije poCetka obrade BOND sustav blokira stakalca u sklopu za bojanje stakalca. Ako trebate ukloniti posudicu za
stakalce dok BOND sustav obraduje stakalca, najprije morate napustiti sustav. Kliknite [ = ispod posudice na

System status (Sistem statusa) zaslona (pogledajte 5.1.7 Pokretanje ili zaustavljanje obrade) i zatim otkodite sklop za
bojanje stakalca.

Za CiSéenje i rutinsko odrzavanje sklopa za bojanje stakalca pogledajte 12.4 Sklop za bojanje stakalca.

Grijaci sklopa za bojanje stakalca

‘ if UPOZORENUJE: Grijaci i grijane povrSine na modulu obrade mogu predstavljati opasnost od
zapaljenja:

* Ne stavljajte zapaljive materijale na ili blizu grijaca.
« Ne stavljajte zapaljive materijale ni na kakve vruce povrSine modula obrade.

« Provjerite jesu li svi cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.

» Ne postavljajte plamen ili izvor paljenja blizu modula obrade.

if UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste na modulima obrade BOND-III i BOND-MAX zapaljivi su:
* Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.
BOND-III i BOND-MAX moduli obrade imaju grijaci element na svakom polozaju stakalca. Svaki od ovih elemenata
neovisno se nadzire i oznacava se kao neispravan ako dode do pogreske u temperaturi (pogledajte Slika 2-7). Ako je
indiciran neispravan grijac, obratite se sluzbi za korisnicku podrsku.

Slika 2-7: Pogreska pojedinacnog grijaca

FJ
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Ne biste trebali pokuSavati pokretati obradu stakalca koje zahtijeva grijanje u polozaju koji je oznacen kao neispravan.
Ako grijaC ne radi ispravno tijekom obrade, stakalce na tom polozaju mozda nije ispravno obradeno.

Ako nepravilno funkcioniranje grijaca predstavlja potencijalni sigurnosni rizik, modul obrade iskljucuje sve grijace
stakalca, ukljucujuci grijac bilo kojeg stakalca s kontroliranom temperaturom koje se trenutacno obraduje.

Slika 2-8: Sivi simboli grijaca u svakom polozaju ukazuju na potpuno iskljucenje grijanja

:

S 3

= =
),

= =

Kada iskljucite grijanje stakalca, morate iskljuciti, a zatim ponovo pokrenuti modul obrade kako biste otklonili blokadu
grijaca. MoZete nastaviti koristiti polozaje stakalca s neispravnim grijacima sve dok stakalca koja se tamo obraduju
ne zahtijevaju grijanje.

2.2.6  Prednji poklopac

Na donjim slikama prikazani su prednji poklopci za BOND-III i BOND-MAX.
Slika 2—9: BOND-III prednji poklopac
-— %

BOND-[II

Legenda

1 Prednji poklopac 4 Platforma za reagens
2.2.6.1 LED dioda napajanja

2 Odjeljak za klizno stakalce
2.2.6.2 Odjeljak za klizno stakalce

3 LED dioda posudice za stakalce
2.2.6.3 LED dioda posudice za stakalce

2.2.6.5 Platforma za reagens

5 LED dioda posudice za reagens
LED dioda posudice za reagens

6 Gumb Load / Unload (Umetanje/vadenje)
2.2.6.4 Gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje)
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Slika 2-10: BOND-MAX prednji poklopac

- =

Legenda
1 Prednji poklopac 4 Platforma za reagens
2.2.6.1 LED dioda napajanja 2.2.6.5 Platforma za reagens
2 Odjeljak za klizno stakalce 5 LED dioda posudice za reagens
2.2.6.2 Odjeljak za klizno stakalce LED dioda posudice za reagens
3 LED dioda posudice za stakalce 6 Gumb Load / Unload (Umetanje/vadenje)
2.2.6.3 LED dioda posudice za stakalce 2.2.6.4 Gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje)

2.2.6.1 LED dioda napajanja

To funkcionira na sljede¢i nacin:

* Iskljueno - nema napajanja
« Plava (trenuta¢ni model) ili Naran¢asta (prethodni modeli) — uklju¢eno, ali softver modula obrade jo$ nije
pokrenut

 Zeleno - ukljuceno, sustav radi.

Slika 2-11: LED Zaruljice (plave, zelene) na BOND-MAX modulu obrade

2.2.6.2 Odjeljak za klizno stakalce

Postoje tri odjeljka (jedan za svaki sklop za bojanje stakalca) u koja se umeéu posudice za stakalca. Kada je umetnuta
posudica za stakalce, pritisnite gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) da biste je zaklju¢ali u sklop za bojanje
stakalca. Kada je posudica zaklju¢ana, ruka robota pomice identifikacijski vizualizator preko stakalca u posudici kako

bi automatski identificirala stakalca.
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2.2.6.3 LED dioda posudice za stakalce

ViSebojne LED diode na prednjem poklopcu ispod svakog sklopa za bojanje stakalca oznacavaju stanje posudice za
stakalce. Na BOND-MAX modulima obrade, LED diode posudice za stakalce ugradene su u gumbe Load/Unload
(Umetanje/vadenje). Na tim modulima obrade LED dioda na nekoliko sekundi postaje plava kad ga pritisnete.

LED indikatori u boji sklopa za bojanje stakalca su sljedeci:

Iskljuéeno - nije prisutna posudica za stakalca ili je posudica za stakalca otklju¢ana.

Stalno narancasta - posudica je napunjena i zakljucana, ali obrada nije zapocela.

Posudica se moZe sigurno otkljucati i ukloniti pomoc¢u gumba Load/Unload (Umetanje/vadenje).
Stalno crveno - stakalca u posudici se obraduju.

Posudica je zaklju¢ana i ne moZe se otklju¢ati pomocéu gumba Load/Unload (Umetanje/vadenje). Da biste je
ispraznili, najprije morate napustiti obradu u softveru.

Trepcuce zeleno - obrada je dovrSena bez obavijesti. Otklju¢avanje pomocu gumba Load/Unload
(Umetanje/vadenije).

Treperece crveno — obrada je odbijena ili je obrada dovrSena s obavijestima. Otkljucavanje pomocu gumba
Load/Unload (Umetanje/vadenje).

Slika 2-12: Boja posudice za stakalce s LED Zaruljicama (narancasta, crvena, zelena) na BOND-MAX modulu obrade

2.2.6.4 Gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje)

Pritiskom na gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) provodi se sljedede:

Ako posudica nije napunjena, nista se nece dogoditi.

Ako je posudica umetnuta i nije zakljucana, BOND-III ili BOND-MAX ¢e zakljucati posudicu i, kada robotska ruka
bude dostupna, identifikacijski vizualizator identificirat ¢e ID-ove stakalca.

Ako je posudica zakljuCana, a obrada nije pokrenuta, BOND-III ili BOND-MAX ¢e otkljucati posudicu.
Ako je posudica zaklju¢ana, a obrada nije zavr§ena, BOND-III ili BOND-MAX ¢e otkljucati posudicu.

Ako je posudica zaklju¢ana, a ciklus obrade je u tijeku, gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) nece imati
ucinka. Posudica se ne moze otkljucati dok se obrada s tom posudicom ne zavrsi ili ne prekine.

Ako je sklop za bojanje stakalca vruc, ne mozete zakljucatiili otkljucati posudicu — pricekajte dok se sklop ne ohladi.
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2.2.6.5 Platforma za reagens

Tu se stavljaju posudice za reagens, koje sadrze sustave za detekciju, spremnike za reagens od 7 ml i 30 ml i/ili
spremnike za titraciju od 6 ml. Svaka posudica moze drzati do devet reagensa, a platforma za reagense moze drzati
Cetiri posudice za reagens.

Da biste umetnuli posudicu za reagens, kliznim pokretom umetnite ladicu na platformu i u mehanizam za
zaklju¢avanje (pogledajte 4.1.4 Punjenje reagensa). Kad je robotska ruka dostupna, BOND sustav ¢e identificirati

reagense na svakoj poziciji reagensa.

LED dioda posudice za reagens
Ispod svakog poloZaja posudice nalazi se dvobojni LED koji funkcionira na sljedegi nacin:
* Iskljuceno - posudica nije otkrivena.
Ako je posudica umetnuta, a LED lampica iskljucena, provjerite je li posudica pravilno umetnuta.
« Stalno crveno svjetlo - reagens na posudici potreban je unutar sljedece dvije minute.
Posudica je zakljucana i ne moze se izvaditi.
« Stalno zeleno svjetlo - nijedan od reagensa na posudici nije potreban unutar sljedece dvije minute.

Posudica je otkljucana i moze se privremeno izvaditi.

Slika 2-13: Posudica za reagense s LED u boji (crvena, zelena) na BOND-MAX modulu obrade

2.2.7  Supljine spremnika za rasuti teret

Spremnici za reagens rasutog tereta i otpada nalaze se ispod prednjeg poklopca u BOND-III i BOND-MAX. BOND-MAX
ima i vanjski spremnik za standardni otpad.

Pogledajte 12.2 Spremnici za rasuti teret upute za punjenje, praznjenje i odrzavanje spremnika za rasuti teret.

teret stavite u ispravno mjesto u Supljini, kako je oznaceno naljepnicama s nazivima u bojama.

ﬁ UPOZORENJE: Da biste osigurali pravilan rad modula obrade, svaki spremnik za reagense za rasuti
Za BOND-IIl, pogledajte Slika 2-14; za BOND-MAX, pogledajte Slika 2-16.

Ako to ne ucinite, to moZze ugroziti bojanje.
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UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste na modulima obrade BOND-III i BOND-MAX zapaljivi su:
» Ne postavljajte plamen ili izvor paljenja blizu modula obrade.

 Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.

e 2.2.7.1 BOND-IlI
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Prethodni model BOND-IIl ima dva prozirna vrata ormari¢a koja omogucuju lak pristup svim spremnicima za rasuti
teret. Prilikom otvaranja drzite ogradu na vrhu vrata.

Sav otpad iz sklopova za bojanje stakalca Salje se u spremnik za opasan otpad. Otpad iz bloka za pranje Salje se u
standardne ili spremnike za opasan otpad ovisno o statusu reagensa u otpadu (morate postaviti reagense koje
kreirate kao opasne ako je prikladno - pogledajte 8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa).

Senzori tezine za svaki rasuti teret reagensa i spremnik za otpad upozoravaju korisnika kada je razina reagensa niska
ili je razina otpada previsoka. Status svakog spremnika za rasuti teret vizualno je oznacen Rasvjetni sustav spremnika
za rasuti teret (BOND-III) (Odjeljak na stranici 52). Imajte na umu da ovaj sustav nije prilagoden prethodnom BOND-III;
umjesto toga mozete koristiti ikone na zaslonu (pogledajte 5.1.3.6 Status spremnika za rasuti teret).

BOND-IIl ima prostor za sljedece spremnike, na policama oznacenim Slika 2—14, premjeStanjem s lijeva na desno:

Stanica Spremnik Polozaj | Veli¢ina Reagens

8 ER1 Gornja 2 LjubiCasta BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9 ER? polica 2 Svijetlo BOND Epitope Retrieval Solution 2%
ljubicasta

1 Otopina za Donja polica 5 Crveno BOND Dewax Solution*
odvoStavanje

2 Deionizirana voda 5 Plava Deionizirana voda

3 Pufer za ispiranje 5 Zeleno BOND Wash Solution*

4 Alkohol 5 Naranéasta  Alkohol (stupanj reagensa)

5 Rasuti teret 5 Sivo Standardni otpad

6 Rasuti teret 5 Sivo Standardni otpad

7 Opasan otpad 5 Smeda Opasan otpad

* Koristite samo BOND reagense — nemojte ih zamijeniti alternativnim proizvodima.
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Ako va$ laboratorij ne koristi spremnike za vadenje epitopa i/ili spremnike za reagense, to se moze onemoguciti u
administracijskom klijentu - pogledajte 10.6.1.1 Onemogucavanje spremnika za reagense rasutog tereta.

Slika 2-14: BOND-IIl spremnici za reagens rasutog tereta na mjestu

Uvjerite se da boja
naljepnice i cepa
svakog spremnika za
rasuti teret i ispisani
opis odgovaraju
naljepnici na Supljini
instrumenta,
neposredno ispod
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Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret (BOND-III)

BOND-IIl moduli obrade opremljeni su rasvjetnim sustavom spremnika za rasuti teret, kao Sto je prikazano u Slika 2-
15ispod.

Slika 2-15: Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret

Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret pomaze vam vidjeti razinu tekuéine u svakom spremniku, a svjetla su
staticki bijele boje tijekom normalnog rada.

Svjetla takoder pokazuju trenutacni status svakog spremnika za rasuti teret:

» Kad je spremnik za rasuti teret gotovo prazan, ili je spremnik za otpad gotovo pun, njegovo bijelo svjetlo
pulsira.

» Ako je spremnik za rasuti teret prazan ili je spremnik za otpad pun, a to utjece na trenutacnu obradu, njegovo
svjetlo pulsira crveno.

« Kada uklonite spremnik za rasuti teret, njegovo pozadinsko osvjetljenje se iskljucuje, a osvjetljenje oznake u
Supljini modula obrade pulsira bijelo.

Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret radi samo s BOND 6.0 ili novijim softverom.
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Pogledajte 5.1.3.6 Status spremnika za rasuti teret za detalje o naCinu prikaza spremnika za rasuti teret na zaslonu
System status (Status sustava).

2.2.7.2  BOND-MAX

BOND-MAX ima jedna vrata koja se otvaraju prema dolje radi pristupa spremnicima za rasuti teret. Vrata imaju
prozirni panel koji vam omogucuje da vidite razine reagensa u spremnicima za rasuti teret (koji su takoder prozirni).

Vrata drZe magnetski zasuni. Za otvaranje vrata na prethodnim modulima obrade (bez rucke) povucite vrh s obje
strane vrata.

vrata otvorena, na zaslonu statusa sustava pojavit ¢e se upozorenje (pogledajte 5.1.2 Status

‘ Tijekom procesa bojanja vrata Supljine spremnika za rasuti teret moraju ostati zatvorena. Ako su
hardvera) i sve trenutaénene obrade mogu se zaustaviti.

Otpad iz modula obrade $alje se u standardne ili spremnike za opasan otpad ovisno o statusu reagensa u otpadu
(morate postaviti reagense koje kreirate kao opasne ako je prikladno - pogledajte 8.2.7 Dodavanje ili uredivanje
reagensa).

BOND-MAX spremnici za reagens rasutog tereta imaju senzore razine tekucine koji upozoravaju kada je razina
reagensa niska; spremnici za otpad takoder imaju senzore razine tekucine koji upozoravaju kada je razina otpada
previsoka. Pogledajte 12.2 Spremnici za rasuti teret za upute 0 ponovnom punjenju i praznjenju.

BOND-MAX ima mjesta za sljedece spremnike, redoslijedom slijeva na desno:

mm
|-)

1 Opasan otpad Smeda Opasan otpad

2 ERT 1 Ljubicasta BOND Epitope Retrieval Solution 1*

3 ER2 1 Svijetlo BOND Epitope Retrieval Solution 2*

ljubicasta

4 Otopina za 2 Crveno BOND Dewax Solution*
odvostavanje

5 Deionizirana voda 2 Plava Deionizirana voda

6 Pufer za ispiranje 2 Zeleno BOND Wash Solution*

7 Alkohol 2 Narancasta Alkohol (stupanj reagensa)

*Koristite samo BOND reagense — nemojte ih zamijeniti alternativnim proizvodima.

Spremnici reagensa za vadenje epitopa i/ili odvostavanje mogu se izvaditi iz modula obrade ako se ne koriste -
pogledajte 10.6.1.1 Onemogucavanje spremnika za reagense rasutog tereta.
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Slika 2-16: BOND-MAX reagensi rasutog tereta na mjestu

Uvjerite se da boja naljepnice svakog spremnika za rasuti teret i ispisani
opis odgovaraju naljepnici na supljini modula obrade, neposredno ispod

Vanjski spremnik za otpadni materijal

Uz BOND-MAX je uklju¢en i vanjski standardni spremnik za otpadni materijal od devet litara. Spremnici koji se
isporucuju s modulima obrade prije nego Sto trenutni model ima prikljucke senzora razine i tekucine u jednom Cepu
spremnika koji se koristi za praznjenje spremnika. Spremnici isporuceni na trenutnom modelu BOND-MAX imaju dva
Cepa — jedan za prikljucke, a drugi za praznjenje otpada. Nikada nemojte skidati Cep prikljucka s ovih spremnika.

Isporuceni spremnik ima dva poklopca - jedan za prikljucke, a drugi za praznjenje otpada. Nikada nemojte skidati
poklopac prikljucka s ovog spremnika.

Slika 2-17: BOND-MAX vanjski spremnik za otpadni materijal

1 3

Legenda

1 Prikljucak senzora
2  PrikljuCak za tekuéinu

3 Otvaranje za praznjenje
spremnika

Vod za tekucinu spaja se na prikljucni konektor u donjem desnom kutu straznjeg poklopca modula obrade. Senzor
razine tekudine spaja se na tropinski priklju¢ak u gornjem lijevom kutu straznjeg poklopca (pogledajte Slika 2-25).

Pogledajte 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX) za upute za punjenje i odrZzavanje
vanjskog spremnika.
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OPREZ: Prije praznjenja vanjskog spremnika za otpadni materijal uvijek odvojite prikljucke za senzor i
tekucinu (ovim redoslijedom). Ne pokusavajte izlijevati tekucinu iz spremnika dok su kabel i cijev jo$
uvijek spojeni.

UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste u imunohistokemiji i in situ hibridizaciji su opasni.
Provjerite jeste li prosli odgovarajucu obuku za ovaj postupak prije nego Sto nastavite:

B> >

1 Pri rukovanju reagensima ili ¢iS¢enju modula obrade nosite rukavice od lateksa ili nitrilne
rukavice, zastitne naocale i drugu odgovarajucu zastitnu odjedu.

2 Reagensima i kondenzatom treba rukovati i odloziti u otpad u skladu sa svim relevantnim

postupcima i drzavnim propisima koji se primjenjuju u laboratoriju.

UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste na modulima obrade BOND-III i BOND-MAX zapaljivi su:
» Ne postavljajte plamen ili izvor paljenja blizu modula obrade.

* Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.
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2.2.8  Aaspiracijska sonda

Aspiracijska sonda aspirira reagense iz spremnika, isporucuje reagense do predmetnih stakalaca na sklopovima za
bojanje stakalca te u stanici za mijeSanje mijeSa kromogene. Sadrzi senzor razine tekucine za detektiranje razine
reagensa (pogledajte 8.3.1 Odredivanje volumena reagensa).

Slika 2-18: Aspiracijska sonda u robotskoj ruci

TEERNN

U svakom spremniku ima preostalog volumena koji sonda ne moze doseci. Taj volumen naziva se ,mrtvi volumen®.
Mrtvi volumen je razli¢it za svaku vrstu spremnika (pogledajte 18.5 Radni podaci u 18 Specifikacije poglavlju za
vrijednosti mrtvih volumena).

Pogledajte 12.6 Aaspiracijska sonda za upute o odrzavanju aspiracijske sonde.

2.2.9  Blok za pranje i stanica za mijeSanje

Slika 2-19: Blok za pranje s umetnutom stanicom za mijeSanje

]K W Legenda
| /\4 1 Podrucje pranja
—hu| DOOCOTH— |

: mijeSanje

Podrucje za pranje s lijeve strane ukljucuje male rupice za pranje aspiracijske sonde.
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Desni dio bloka za pranje drzi stanicu za mijeSanje, koja se sastoji od Sest udubljenja. To su boCice za mijeSanje za
reagense kratkog vijeka trajanja koje je potrebno promijeSati neposredno prije upotrebe. MijeSanje reagensa odreduje
softver, ovisno o vrsti reagensa.

@ BOND softver prati stanje stanice za mijeSanje i ne inicijalizira BOND-III ili BOND-MAX ako je praceno
stanje stanice drugacije osim ¢isto i prazno (pogledajte 5.1.2 Status hardvera). Ako tijekom

inicijalizacije dobijete obavijest da je stanica za mijeSanje prljava ili da u njoj ima tekucine, uvjerite se
da je stanica Gista i prazna prije nego $to kliknete na OK (U redu) u dijaloskom okviru obavijesti. Ako
nastavite s prljavom i/ili nepraznom stanicom za mijesanje, reagensi mogu biti kontaminirani ili bi se
mogle preliti boCice za mijeSanje.

@ Tijekom inicijalizacije BOND sustav skenira naljepnicu na stanici za mijeSanje kako bi provjerio je li

prisutna. Ako BOND softver ne moze pronaci taj ID, pojavit ¢e se poruka da potvrdite da je stanica za
mijeSanje prisutna.

Pogledajte 12.7 Blok za pranje i stanica za mijesanje za upute o odrzavanju stanice za mijeSanje.

2.2.10  Robot za rasute tekucine (BOND-IIl samo)

Slika 2-20: BOND-III robot za rasute tekucine (1), pomice se po vodilici (2) na svakom sklopu za bojanje stakalca

UPOZORENJE: Odmah se obratite sluzbi za korisnicku podrsku ako glavni robot i/ili roboti za rasute
tekucine nastave raditi dulje od 5 sekundi nakon otvaranja poklopca modula obrade.
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BOND-III modul obrade ima tri velike robota za rasute tekucine koji se pomicu uzduz vodilice na svakom sklopu za
bojanje stakalaca i dispenziraju reagense na sva prisutna stakalca. Roboti isporucuju samo reagense rasutog tereta,
dok aspiracijska sonda isporucuje reagense iz spremnika u platformi za reagens i neke reagense rasutog tereta. Svaki
robot za rasute tekucine ima blok za pranje radi ispiranja i ¢iS¢enja sonde za doziranje.

2.2.10.7 Rucno vracanje robota za rasute tekucine u pocetni polozaj

Ako robot za rasute tekucine prestane raditi i postavi se duz sklopa za bojanje stakalca, pritisnite gumb Load/Unload
(Umetanje/vadenje) da ga vratite u njegov pocetni polozaj. Ako ostane na sklopu za bojanje stakalca, dovrsite
sljedece korake kako biste ga ruc¢no vratili u pocetni polozaj i dohvatili sva stakalca iz sklopa za bojanje stakalca.

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan bez planiranih pokretanja ili obrade, a zatim ga iskljucite.
2 Lagano podignite blok za doziranje na robotu za rasutu tekuc¢inu (pogledajte Slika 2-21) dok sonda ne
oslobodi gornju plocu.

3 Gurnite robota duz vodilice do straznjeg dijela sklopa za bojanje stakalca. Koristite lagano, ravnomjerno
kretanje — nemojte gurati prebrzo.

Gurajte dok se robot potpuno ne odvoji od vodilice gornje ploce — nemojte ga gurati natrag dokle ide.

Slika 2-21: Podignite blok za podjelu

4 Kad se robot oslobodi s gornje ploce, zatvorite poklopac i ponovn ukljucite modul obrade. Sklop za bojanje
stakalca trebao bi se otkljucati kao dio rutine inicijalizacije.

Ako se sklop za bojanje stakalca ne otkljuca, pogledajte 12.4.17 Rucno otkljucavanje sklopova za bojanje
stakalca za upute za vadenje posudica za stakalca.

5 lzvadite posudicu za stakalce i stakalca.
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2.2.11  Strcaljke

Strcaljke aspiriraju i doziraju precizne kolicine tekucine reagensa koje zahtijeva BOND sustav. Pogledajte
12.13 Strcaljke za upute o odrzavanju $trcaljke.

UPOZORENJE: Za vrijeme normalnog rada provjerite jesu li vratasca Strcaljke zatvorena (BOND-MAX)
ili je li postavljen poklopac $trcaljke (BOND-III). Ako se Strcaljka ili prikljucak Strcaljke olabavi,
reagens pod tlakom moZze prskati iz Strcaljke.

2.2.11.1 BOND-IlI

BOND-IIl ima Cetiri pumpe za Strcaljke koje se nalaze ispod prednjeg poklopca. Prve tri pumpe za Strcaljke slijeva na
desno, koriste roboti za rasute tekuéine na SSAT, SSA2 i SSA3 iznad. Cetvrtu, glavnu pumpu za $trcaljku koristi
aspiracijska sonda.

Slika 2-22: BOND-III Strcaljke

: 3 F 5 &

(pogledaijte 12.4.1 Rucno otkljucavanje sklopova za bojanje stakalca). Ako to ne ucinite, moZe dodi

c OPREZ: Uvjerite se da je modul Strcaljke potpuno zatvoren prije obrade ili pokretanja modula obrade
do oStecenja Strcaljki tijekom rada.
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2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX ima jednu pumpu sa Strcaljkom koja se nalazi u odjeljku na desnoj strani modula obrade. Ovo je ventil za
Strcaljku s 9 prikljucaka (jedan prikljucak se ne koristi) s navojnim tijelom $trcaljke i malom stezaljkom.

Slika 2-23: BOND-MAX Strcaljka s 9 prikljucaka

Za provjeru stanja jedinice Strcaljke, otvorite vrata tako da pritisnete i otpustite na zaobljeni jezicac na sredini
prednjeg dijela vrata.

UPOZORENAJE: Uvijek nosite zastitnu odjecu i rukavice.

A

=

=)

Redovito provjeravajte tijekom inicijalizacije i zamijenite kad je to potrebno ili kada se zatrazi — pogledajte
12.13 Strcaljke.

2.2.12 Prekidac za napajanje

Ovo je jednokrilna preklopna sklopka koja se nalazi na desnom poklopcu modula obrade. To sluzi za uklju¢ivanje i
iskljuCivanje modula obrade.

» Zapolozaj prekidaCa za napajanje na sustavu BOND-III, pogledajte Slika 2-24.
 Zapolozaj prekidaca za napajanje na sustavu BOND-MAX, pogledajte Slika 2-25.

2.2.13  Straznji poklopac

komponentama. Opasni naponi prisutni su unutar BOND modula obrade, a samo kvalificirani servisni

ﬁ UPOZORENJE: Ne uklanjajte poklopce modula obrade niti pokuSavajte pristupiti unutarnjim
tehnicari koje je odobrila tvrtka Leica Biosystems bi trebali obavljati te zadatke.
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2.2.13.1 BOND-IlI

Slika 2-24 prikazuje straznji poklopac BOND-IIl modula obrade.

Slika 2-24: BOND-IIl straznji poklopac

4
1
3
2
Legenda
1 Prekidacikruga (samo za Legacy module za 3 Mrezni prikljucak
obradu) 4 Ethernet prikljucak
2 Osiguraci

 Legacy moduli obrade - 4 osiguraca

» Zamjenski moduli obrade — 2 osiguraca

Za upute 0 zamjeni osiguraca pogledajte 12.74 osiguraci za napajanje.

‘ ‘ UPOZORENJE: Za podizanje modula obrade nemojte koristiti dvije crne drske na straznjem poklopcu
BOND-III.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Slika 2-25 prikazuje straznji poklopac BOND-MAX modula obrade. (Imajte na umu da moduli obrade ranijih modela
imaju samo jedan ventilator na napajanju.)

Slika 2-25: BOND-MAX straznji poklopac

Legenda

1 Prekidaci kruga (samo za Legacy module za obradu) 5 Vanjski priklju¢ak za otpadni materijal - za cijevi

2 Ventilatori na napajanju (pogledaijte 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni
materijal (samo BOND-MAX))

3 Osiguraci T, . .
. o 6 Vanjski prikljucak za otpadni materijal - za senzor
» Legacy moduli obrade - 4 osiguraca razine tekuéine (pogledajte 12.2.4 Vanjski spremnik
o Zamjenski moduli obrade — 2 osiguraca za otpadni materijal (samo BOND-MAX))
4 Mrexniprikljugak 7 Ethernet prikljucak

Za upute o zamjeni osiguraca pogledajte 12.14 osiguraci za napajanje.
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2.2.13.3 Iskljucivanje modula obrade
Da biste iskljucili BOND-III ili BOND-MAX modul obrade iz napajanja strujom, ucinite sljedece:
1 Iskljucite napajanje pomocu prekidaca na desnoj strani modula obrade.

2 Pratite kabel napajanja od priklju¢ka modula obrade koji je spojen na napajanje (stavka 3 u Slika 2-24 i stavka
4 u Slika 2-25) do zida. Iskljucite napajanje iz zidne uti¢nice.

3 Iskljucite utikaC sa straznje strane modula obrade.

2.3 BOND kontroler i kompjuterski terminali

Svi BOND sustavi ukljucuju BOND kontroler, gdje se vrsi sva obrada softvera. U instalacijama s jednim sjedalom
(pogledajte 3.1.1 Konfiguracija s jednim mjestom), jedan kontroler s tipkovnicom, miSem i monitorom koristi se za
pokretanje klijentskog softvera. Instalacije s jednim sjedalom su primjerene za pokretanje pet ili manje modula
obrade.

Laboratoriji s BOND-ADVANCE instalacijama (pogledajte 3.1.2 BOND-ADVANCE), s viSe od pet modula obrade imaju,
osim toga, BOND kompjuterske terminale. U tim se instalacijama vecina interakcije korisnika sa BOND softverom
dogada na kompjuterskim terminalima, a svaki od njih moze upravljati svim modulima obrade. Takoder je moguce
kontrolirati isti modul(e) obrade s viSe od jednog kompjuterskog terminala.

BOND kontroler nastavlja provoditi sve softverske obrade. U BOND-ADVANCE instalacijama kontroleri imaju viSu
specifikaciju od onih koristenih u instalacijama s jednim mjestom i ukljucuju viSe razina redundancije radi osiguranja
izvanredne pouzdanosti.

Neke BOND-ADVANCE instalacije ukljucuju sekundarni (rezervni) kontroler. Taj kontroler biljeZi sve procese obrade na
primarnom kontroleru i moze se prebaciti na njega u slucaju da primarni kontroler ne radi. U idealnom slucaju,

sekundarni kontrolori ne smiju se nalaziti u blizini primarnog kontrolora kako bi se smanjila vjerojatnost da se oba
kontrolera oStete uslijed lokaliziranog dogadaja.

Pisac naljepnica za stakalca i rucni Citac crticnog koda spojeni su na kontroler u instalacijama s jednim mjestom ili na
svaki kompjuterski terminal u BOND-ADVANCE instalacijama.

OPREZ: Operacijski sustav i softver na BOND kontroleru osmisljeni su da pruze optimalnu kontrolu
nad BOND sustavom. Kako biste izbjegli bilo kakva kasnjenja ili ometanja u kontroli sustava, nemojte
instalirati dodatni softver na BOND kontroler ili kompjuterski terminal.
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2.4 Rucni Citac crticnog koda

Slika 2-26: Rucni Citac crticnog koda

USB rugni ¢itaci crticnog koda spojeni su s kontrolerom (instalacije s jednim mjestom) ili kompjuterskim terminalima
(BOND-ADVANCE instalacije). Koriste se za registriranje reagensa i mogu se upotrebljavati i za identifikaciju stakalaca
(pogledajte 6.5.6 Ru¢no identificiranje stakalca).

Izrada crticnih kodova 1D i OCR nije podrzana u BOND verziji 7 i nadalje.

Ako va$a nadogradnja sustava sadrzi BOND-PRIME modul obrade, morate upotrijebiti ¢itac 2D crticnog koda.
Pogledajte 13.1.3 Cita¢ crticnog koda za Zebra DS2208.

Kad je instaliran BOND sustav, rucni ¢itac crti¢nog koda trebao bi biti instaliran i raditi. Pogledajte 13.7 Rucni citaci
crticnog koda upute za odrzavanje i konfiguraciju.

2.4.1  Uporaba rucnog citaca crticnog koda
@ Raniji ¢itaC crticnog koda Symbol emitira lasersko svjetlo, dok noviji ¢ita¢ crticnog koda Honeywell
emitira LED svjetlo. U nastavku pogledajte upozorenje na opasnosti od lasera:

UPOZORENJE: Opasnost od lasera. Mogucnost ozbiljnog oStecenja oka. 1zbjegavajte izravan kontakt
laserskih zraka s oCima.

Da biste ocitali crticni kod, usmijerite skener na njega i pritisnite okidac. Poravnajte ga tako da crvena crta obuhvaca
cijelu duljinu crticnog koda. Skener oglasava zvucni signal, a indikator svijetli zeleno kad se prepozna crticni kod. Ako
se ne prepozna crticni kod, skener oglasava zvucni signal, a indikator svijetli crveno.

@ Ne drzite crticne kodove preblizu skeneru. Ako Citac ne prepoznaje crticni kod, pokusajte ga
odmaknuti ili skenirajte crtiéni kod pod kutom od 45° (da histe sprijecili povratne informacije Gitaca).
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Kada se skener postavi na postolje, tada se koristi bez ruku i ne morate pritisnuti okida¢ prilikom ¢itanja crticnog
koda.

2.5 Uredaj za oznacCavanje stakalca

BOND sustavi s jednim mjestom sadrZe pisa¢ naljepnica za stakalca (koji se naziva ,uredaj za oznacavanje stakalca”)
koji je spojen na kontroler. U BOND-ADVANCE instalacijama na svaki kompjuterski terminal spojen je zaseban uredaj
za oznaCavanje Stakalca.

Uredaj za oznaCavanje stakalca ispisuje naljepnice za pricvrscivanje na stakalca radi identifikacije. Sve oznake sadrze
jedinstveni ID stakalca koji se prikazuje kao 2D crtiéni kodovi (pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca). BOND
koristi ID-ove za automatsku identifikaciju stakalca kada su umetnuti na module obrade. Druge podatke, kao i ID-ove,
mozete konfigurirati tako da se prikazuju na naljepnicama — pogledajte 10.3 Naljepnice .

Neki laboratoriji koriste naljepnice stakalca ispisane iz svog LIS-a, no BOND uredaj za oznacavanje stakalca i dalje je
ukljucen u te sustave za bilo koja stakalca izradena putem BOND klinickog klijenta.

Uredaji za oznacavanje stakalca postavljeni su kao dio standardne BOND instalacije. Ako dodate ili zamijenite uredaj
za oznacCavanije stakalca, konfigurirajte to na zaslonu Hardware administracijskog klijenta (pogledajte 10.6.3 Uredaji
za oznacavanje stakalca). Za vise informacija o naljepnici i zamjeni vrpce te ¢i$¢enju upotrijebite dokumente
isporucene s uredajem za oznaCavanje.

UPOZORENAJE: Koristite samo BOND naljepnice za stakalca i vrpcu za ispis. Te naljepnice moraju biti
nalijepljene i Citljive tijekom obrade u BOND modulima za obradu.
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2.6 Pomocna oprema

U ovom odjeljku opisana je pomoc¢na oprema koja se koristi sa BOND sustavom.

e 2.6.1 Stakalca
e 2.6.2 BOND univerzalne navlake

e 2.6.3 Sustavi reagensa i spremnici

Informacije 0 BOND-PRIME potroSnom materijalu potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

2.6.1 Stakalca

Na BOND-III i BOND-MAX modulima obrade koristite samo staklena stakalca odgovarajuce velicine. Stakalca
pogre$ne velicine mozda nece statiispravno na posudice za stakalca, a navlake nece statiispravno na njih. | jedno i
drugo moglo bi utjecati na kvalitetu bojanja.

Leica Biosystems preporucuje stakalca Leica BOND Plus i Apex BOND, koja su namijenjena za uporabu u BOND
sustavu. Uz to Sto su optimalne velicine za BOND posudice za stakalca i navlake, ova pozitivno nabijena stakalca
oznacena su tako da pokazuju podrucja na koja se tkivo treba postaviti za doziranje od 100 pl i 150 pl (pogledajte
6.5.8 Doziranje volumena i poloZaja tkiva na stakalcima).

Ako koristite osobna stakalca, ona moraju biti u skladu sa sljede¢im specifikacijama:

Dimenzije Sirina: 24,64 - 26,0 mm
Duljina: 74,9 =76,0 mm
Debljina: 0,8 = 1,3 mm

Podrugje Sirina: 24,64 - 26,0 mm

naljepnice Duljina: 16,9 - 21,0 mm

Materijal Staklo, ISO 8037/1

OPREZ: Ne upotrebljavajte oStecena stakalca. Provjerite jesu li sva stakalca ispravno poravnata na
posudicama za stakalca prije nego Sto ih umetnete u modul obrade.

pasti kroz posudicu za stakalce i promijeniti protok tekucine ispod navlaka, $to utjece na kvalitetu

c OPREZ: Nemojte upotrebljavati stakalca sa zaobljenim ili izrezanim rubovima. Ova stakalca mogu
bojanja.
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2.6.2  BOND univerzalne navlake

BOND univerzalne navlake su prozirni plasti¢ni poklopci koji se postavljaju preko
stakalca tijekom bojanja. Kapilarno djelovanje izvlaCi reagens koji je rasporeden na
stakalca izmedu navlake i predmetnih stakalaca osiguravajuci njezno, jednoliko
prekrivanje tkiva. Navlake minimiziraju potrebne koli¢ine reagensa i Stite stakalce od
susenja izmedu primjena. Navlake su bitan dio BOND sustava za bojanje i uvijek se

moraju upotrebljavati.

Postavite navlake na stakalca nakon postavljanja stakalca u posudice za stakalca
(pogledajte 4.1.3.5 Ucitavanje stakalca). Provjerite jesu li navlake ispravno
postavljene, s kljuéem u vratu svake strane navlake (zaokruZeno na fotografiji,
desno) u utor na posudici za stakalca.

Postoje dva dizajna navlake — mogu se koristiti naizmjenic¢no. Novi dizajn ukljucuje g
znacajke (rije¢ Leica, mala kruzna oznaka i projekcija u gornjem lijevom kutu) koje ga
Cine vidljivijim kada se navlaka pogresno postavi na stakalce.

Slika 2-27: BOND univerzalne navlake (originalni dizajn)

Navlake se mogu ponovo upotrijebiti do 25 puta pod uvjetom da nisu jako izblijedjele ili oStec¢ene te samo ako su
pravilno ocis¢ene (pogledajte 12.3 Navlake). Bacite osteéene navlake.

Neke analize zahtijevaju koriStenje novih (nekoristenih) testova navlaka. Prije uporabe provjerite odgovarajuce testne
Upute za uporabu.
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2.6.2.1 Posudica za stakalce

Posudice za stakalca upotrijebite za drzanje stakalca i navlaka na mjestu kada ih umetnete u BOND-III ili BOND-MAX
modul obrade. Svaka posudica moze drzati deset stakalca.

Postoje dva dizajna posudica za stakalce — mogu se koristiti naizmjenicno.

Slika 2-29: Posudica za stakalce (novi dizajn (lijevo) i stari dizajn (desno))

Za upute 0 umetanju stakalca i navlaka u modul obrade, pogledajte 4.1.3.5 Ucitavanje stakalca.

2.6.2.2 Posudice za reagense

U posudicama za reagense nalaze se BOND spremnici za reagense od 7 mli 30 ml, kao i spremnici za BOND titraciju
od 6 ml. Posudice se stavljaju na modul obrade u platformi za reagense (pogledajte 2.2.6.5 Platforma za reagens).

Slika 2-30: Posudica za reagense

PoloZaji spremnika unutar posudica za reagense numeriraju se od kraja koji se nalazi najdalje od rucke (polozaj 1) do
poloZaja koji je najblizi rucki (polozaj 9).

Za upute 0 umetanju reagensa u modul obrade pogledajte 4.7.4 Punjenje reagensa.
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2.6.3  Sustavireagensa i spremnici

U posudicama za reagense moze se koristiti niz vrsta spremnika za reagens.

2.6.3.1 Sustavireagensa

Sustavi reagensa unaprijed su definirani skupovi reagensa u posudici za reagens. BOND koristi dvije vrste sustava
reagensa:

» BOND sustavi detekcije

» BOND sustavi za CiS¢enje
Pogledajte 8.1 Pregled upravljanja reagensima za dodatne detalje o svakom od njih.

Sustav reagensa registrira se skeniranjem crticnih kodova sa strane njegove posudice za reagens, a ne skeniranjem
naljepnica s crticnim kodom na svakom spremniku komponenti. Spremnici za reagens koji ¢ine sustav nisu
pojedinacno registrirani, zakljucani su u posudici i ne smiju se uklanjati ili presloziti. Kada se sustav reagensa isprazni
ili istekne, bacite cijelu posudicu i spremnike.

2.6.3.2 BOND reagensi spremni za uporabu

BOND reagensi spremni za uporabu koriste spremnike koji se uklapaju u posudice za reagense. Ti reagensi isporucuju
se u koncentracijama optimiziranim za BOND sustav pa je prije upotrebe potrebna samo registracija i otvaranje.

Spremnici sadrze razlicite kolicine reagensa, od 3,75 ml do 30 ml, ovisno o vrsti reagensa.

2.6.3.3 Otvoreni spremnici

Otvoreni spremnici prazni su, Gisti spremnici za Guvanje reagensa kojeg isporucuje korisnik (primjerice primarno
antitijelo). Dostupni su u veli¢inama od 7 mli 30 ml. Otvoreni spremnici mogu se koristiti samo s jednim reagensom
te se mogu ponovo puniti tako da svaki spremnik primi maksimalno 40 ml reagensa (pogledajte 8.3.2.4 Ponovno
punjenje otvorenog spremnika za reagens).

Samo BOND otvorene spremnike treba koristiti sa BOND sustavom — ne pokuSavajte koristiti druge spremnike (osim
spremnika za titraciju) za reagense koje isporuéuje korisnik.

2.6.3.4 Spremnici za titraciju

Dostupni su i spremnici za titraciju posebne namjene (pogledajte 14.2.1.4 Ttitracijski komplet ). Medu njima je i
uklonjivi umetak od 6 ml tako da se reagens u spremniku moze lako promijeniti, na primjer tijekom optimizacije
koncentracije. Kao i otvoreni spremnici, svaki spremnik za titraciju moze se ponovo puniti i koristiti za isporuku do 40
ml reagensa. Pet umetaka isporuceno je po spremniku u BOND titracijskom kompletu, dostupnom od tvrtke Leica
Biosystems.

Kompleti se mogu ponovno upotrijebiti za razlicita antitijela te su dizajnirani s minimalnim mrtvim volumenom za
oCuvanje reagensa.
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2.7 Promjena mjesta modula obrade

UPOZORENJE: Obratite se sluzbi za korisnicku podrsku za premjeStanje modula obrade na vecu
udaljenost ili za transport radi popravka ili zbrinjavanja. Modul obrade je tezak i nije dizajniran da ga
korisnik pomice.

OPREZ: Nemoijte blokirati ventilacijske otvore na straznjem poklopcu modula obrade. Takoder, ne
prekrivajte ventilacijske otvore na vratascima $trcaljke (BOND-MAX).

Ako se BOND modul obrade premjeSta na maloj udaljenosti, prije nastavka uzmite u obzir sljedece tocke:

« Prije pomicanja provjerite moze li pod izdrZati tezinu modula obrade, pogledajte 18.2 Fizicke specifikacije u
18 Specifikacije za dimenzije i konzultirajte se s lokalnim zahtjevima.

» Prije pocetka rada modula obrade procijenite smetnje u elektromagnetskom okruzenju.

» Nemojte upotrebljavati BOND modul obrade u blizini izvora jakog elektromagnetskog zracenja. Na primjer,
nezaSticeni RF izvori, koji mogu ometati pravilan rad.

» Nemojte podizati BOND modul obrade pomocu vilicara.

» Koristite samo isporuceni kabel za napajanje i provjerite moze li rukovatelj pristupiti prikljucku za napajanje na
koji je kabel prikljucen.

« Prije premjeStanja provjerite jesu li kabel za napajanje i Ethernet kabel odspojeni.
 (sigurajte odgovarajuce prozracivanje.
* |spraznite spremnike za otpad prije premjestanja.

« Prije premjeStanja provjerite jeste li otklju¢ali sva ¢etiri kotaca na BOND-III modulu obrade (ili kolicima, za
BOND-MAX), i ponovo ih zaklju¢ajte kada ste na novom mjestu.

2.8  QOdlaganje i razgradnja instrumenta

Instrument, ukljucujuci koriStene dijelove i pripadajuci pribor, mora se odloziti u otpad u skladu s primjenjivim lokalnim
postupcima i propisima. Odlozite sve reagense koriStene s instrumentom u skladu s preporukama proizvodaca
reagensa.

Ocistite i dekontaminirajte u skladu s lokalnim postupcima i propisima prije vracanja ili odlaganja instrumenta ili
dijelova i pribora.

U EU, sav elektronicki otpad mora se odloZiti u skladu s Direktivom o otpadnoj elektricnoj i elektroniCkoj opremi
(2012/19/EU). U regijama izvan EU, slijedite lokalne postupke i propise za odlaganje elektroni¢kog otpada.

Ako trebate pomoc, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Leica Biosystems.
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Pregled softvera (na BOND
kontroleru)

Ovo je poglavlje namijenjeno da vam pomogne da se upoznate s op¢im znacajkama BOND softvera. Za upute o
upotrebi softvera za pokretanje modula obrade i upravljanje stakalcima, slucajevima i reagensima pogledajte
odgovarajuca poglavlja. Za upute o administracijskom klijentu pogledajte 10 Administracijski klijent

(na BOND kontroleru).

3.1 Arhitektura sustava

» 3.2 Pokretanje i iskljucivanje BOND softvera

» 3.3 Korisnicke uloge

» 3.4 Pregled sucelja klinickog klijenta
 3.5BOND-ADVANCE Dashboard (Nadzorna ploca)
3.6 Obavijesti, upozorenja i alarmi

e 3.71zvjesca

e 3.8Pomoc

* 3.9 Informacije BOND

3.10 BOND definicije podataka

3.11 Azuriranja softvera
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Poglavlje 3 Pregled softvera (na BOND kontroleru)

3.1  Arhitektura sustava

Korisnici komuniciraju sa BOND softverom putem dva ,klijenta” — zapravo, dva odvojena programa. To su klinicki
klijent (ili jednostavno klijent") i administracijski klijent. Klinicki klijent je namijenjen za svakodnevni rad - za
postavljanje reagensa, protokola i slucajeva te stakalaca u pripremi za obradu, a zatim za nadzor i kontrolu obrade na
modulu obrade. Administracijski klijent koristi se kako bi se konfigurirale napredne postavke koje se rijetko mijenjaju
nakon pocetnog podeSavanja. To ukljucuje konfiguracije naljepnica stakalca, hardverske veze i korisnicke racune

(pogledajte 10 Administracijski klijent (na BOND kontroleru)).

» 3.1.1 Konfiguracija s jednim mjestom
e 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Konfiguracija s jednim mjestom

Instalacije s jednim mjestom imaju samo jedan ,BONDkontroler”, Sto predstavlja jednu tocku za interakciju korisnika
sa BOND softverom (a kroz to, upravljanje modulima obrade). BOND kontroler izvodi sve softverske obrade za sustav i
odrzava bazu podataka sustava, gdje se Cuvaju podaci o slucaju i stakalcu. Ima prikljucenu tipkovnicu, mis i monitor,
pisac za naljepnice i skener.

Postoji ogranic¢enje od pet modula obrade u instalaciji s jednim mjestom. Ako trebate viSe modula obrade,
nadogradite na BOND-ADVANCE.

Slika 3—-1: Dijagram instalacije s jednim mjestom

Legenda
BOND-MAX Moduli obrade
BOND-PRIME Moduli obrade

BOND-IIl Moduli obrade

Rucni Cita€ crtitnog koda

Pisac za naljepnice stakalca
Sustav BOND kontroler
LIS priklju¢ak

N o o AN -
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Poglavlje 3 Pregled softvera (na BOND kontroleru)

3.1.2  BOND-ADVANCE

BOND instalacije s viSe od pet modula obrade konfigurirani su kao BOND-ADVANCE instalacije s viSe mjesta. BOND
kontroler nastavlja s izvodenjem sve softverske obrade za cijeli sustav, ali vecina ulaznih podataka dolazi s
BOND-ADVANCE kompjuterskih terminala lociranih u blizini radnih éelija modula obrade (koje se u BOND softveru
nazivaju ,kapsule”) koje oni kontroliraju. Kapsule su definirane u administracijskom klijentu.

Monitor povezan s kontrolerom prikazuje ,BOND Dashboard” koja daje saZetak statusa svakog modula obrade u
sustavu u stvarnom vremenu (pogledajte 3.5 BOND-ADVANCE Dashboard (Nadzorna ploca)). Nadzorna ploca takoder
moze biti spojena na namjenski kompjuterski terminal ako je to potrebno. Administracijski klijent moze se pokrenuti s
bilo kojeg kompjuterskog terminala.

Neki laboratoriji mogu imati sekundarni kontroler, koji stvara sigurnosnu kopiju svih BOND podataka u stvarnom
vremenu i moze se prebaciti na njega, u slucaju da primarni kontroler neispravno radi. Za detalje 0 tome kako to
uciniti, pogledajte 16.2 Prebacivanje na sekundarni kontroler.
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Poglavlje 3 Pregled softvera (na BOND kontroleru)

Slika 3—2: Dijagram BOND-ADVANCE instalacije - BOND-ADVANCE kompjuterski terminali upravljaju modulima
obrade u kapsulama, preko BOND-ADVANCE kontrolera.

2) (3

Tt -

. J
s

SRR ﬁﬂ

PM5 <«—— 3 PMn-1

ﬁ !v Qv

7 8
Legenda
1 BOND-ADVANCE kompjuterski terminali 6 BOND-ADVANCE Sekundarni kontroler
2 Pisati za naljepnice stakalca 7 BOND-MAX Moduli obrade
3 CitaGi crtiénog koda 8 BOND-PRIME Moduli obrade
4 LIS prikljucak 9 BOND-III Moduli obrade
5 BOND-ADVANCE Primarni kontroler
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3.2 Pokretanje i iskljuCivanje BOND softvera

3.2.1  Zapokretanje BOND softvera:

BOND softver moZete pokrenuti prije ili nakon pokretanja povezanih modula obrade. Za pokretanje softvera:

1 Jedno mijesto: ako je potrebno, pokrenite BOND kontroler i prijavite se na Windows® kao korisnik ,BONDUser".
Kada je sustav nov, pocetna lozinka nije konfigurirana. No ako je lozinka konfigurirana, pojedinosti potrazite
kod laboratorijskog upravitelja.

BOND-ADVANCE: ako je potrebno, pokrenite BOND-ADVANCE kontroler. Nadzorna ploca trebala bi se
automatski otvoriti (ako se ne otvori, dvaput kliknite preac BONDDashboard na radnoj povrsini sustava
Windows. Pritisnite <F11> za postavljanje preglednika Internet Explorer u prikaz na cijelom zaslonu).

Pokrenite kompjuterski terminal koji trebate i prijavite se na sustav Windows kao korisnik “BONDUser” (BOND
korisnik).

2 Dvaput kliknite na odgovarajucu ikonu na radnoj povrsini kako biste pokrenuli klinickog klijenta ili
administracijskog klijenta (ili oba — mogu raditi istodobno).

3 Unesite BOND korisnicko ime i lozinku.

Ako klinicki klijent otvarate u BOND-ADVANCE sustavu, mozete odabrati kapsulu na koju se zelite spojiti.

‘ BOND-ADVANCE klinicki klijent pamti posljednju odabranu kapsulu.

U bilo kojem trenutku mozete promijeniti lozinku u dijaloSkom okviru za prijavu. Slijedite laboratorijske
postupke za ucestalost promjena lozinke i njene jaCine. BOND softver zahtijeva da lozinke imaju 4 - 14
znakova i da sadrze barem jedan broj.

Ako ste BOND-PRIME korisnik, takoder mozete postaviti ili promijeniti PIN vaSeg modula obrade. Pogledajte
3.2.2 Postavljanje ili promjena PIN-a za BOND-PRIME modul obrade u nastavku.

4 Kliknite Log on (Prijava).

Sustav prikazuje zaslon klinickog klijenta ili zaslon administracijskog klijenta kako je odabrano. Naslovna traka
prikazuje korisnicko ime korisnika koji je trenutacno prijavljen. Ako preuzmete od drugog korisnika, trebali biste
odjaviti tog korisnika i ponovo se prijaviti sa svojim korisnickim imenom. Za BOND-ADVANCE, naslovna traka

prikazuje i trenutacno odabranu kapsulu.

UPOZORENJE: Buduci da BOND softver kontrolira vazan hardver i pohranjuje osjetljive podatke,
nemojte pokretati druge aplikacije na BOND kontroleru - to ¢e ponistiti jamstvo za BOND sustav. Ne
rabite BOND kontroler za op¢e namjene.
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3.2.2  Postavljanje ili promjena PIN-a za BOND-PRIME
modul obrade

1 U dijaloskom okviru za prijavu kliknite na Set processing module PIN (Postavi PIN modula obrade).

Slika 3-3: Prijavni dijaloski okviri za klinickog klijenta i administracijskog klijenta

BOND Administration

Change password “va e W mem Change password

[ Set processing module PIN

2 Unesite BOND korisnicko ime i lozinku.

3 Unesite 4-znamenkasti PIN, a zatim potvrdite svoj PIN u nastavku.

Slika 3—4: Postavite dijaloski okvir za PIN modula obrade

Set processing module PIN @

4 Kiiknite OK (U REDU),
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Pozadine radne povrsSine

RazliCite pozadine radne povrsine sustava Windows koriste se za razlikovanje vrste trenutacno prijavljenog korisnika
sustava Windows i uloge trenutacno povezanog kontrolera ili kompjuterskog terminala.

Jedno mjesto

U pravilu biste vidjeli pozadinu s oznakom ,Controller BONDUser", ali ako je servisni inzenjer na licu mjesta, mozete
vidjeti pozadinu s oznakom ,Controller BONDService". Pogledajte Slika 3-5.

Slika 3-5: BOND pozadina radne povrsine: “Controller BONDUser" i “Controller BONDService”

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

Na BOND-ADVANCE pozadinama radne povrSine, ikona povezanog kontrolera ili kompjuterskog terminala mijenja se
ovisno o njegovoj ulozi. Pogledajte primjere u Slika 3-6.

Slika 3-6: Ikone kompjuterskog terminala, samostalnog kontrolera, primarnog kontrolera i sekundarnog kontrolera

Takoder Cete vidjeti razliCite ikone koje predstavljaju vrstu korisnika. Pogledajte Slika 3-7.
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Slika 3-7: Ikone BONDUser, BONDService, BONDControl i BONDDashboard

3 & e R

©
3.2.3  IskljuCivanje BOND softvera

Log out

«
Da biste iskljucili kliniCkog klijenta ili administracijskog klijenta, kliknite ikonu . Log out (Odjava) na funkcijskoj
traci. Ako trebate promijeniti korisnike mozete iskljuciti klinickog klijenta dok je ciklus obrade u tijeku. Medutim, ne
ostavljajte uklju¢en modul obrade bez klijenta otvorenim za bilo koje vrijeme, buduci da necete vidjeti nijedno
upozorenje ili alarme.

Nikada nemojte iskljucivati BOND kontroler tijekom ciklusa obrade. Ako potpuno iskljucujete BOND sustav, mozete
iskljuciti softver prije ili nakon iskljucivanja modula obrade.

3.3 Korisnicke uloge

U BOND sustavu postoje tri korisnicke uloge:
 Rukovatelj: moze azurirati inventar reagensa, stvarati slucajeve i stakalca, pokrenuti i kontrolirati cikluse
bojanja, kreirati i uredivati lijecnike i generirati izvjesca.
» Nadzornik: izraduje i ureduje protokole, reagense i panele.

 Administrator: ima pristup administracijskom klijentu kako bi upravljao korisnicima BOND i konfigurirao
postavke za cijeli sustav.

Korisnici mogu imati viSe uloga. Nadzornici automatski dobivaju uloge rukovatelja. Samo korisnici s ulogom
administratora mogu pokrenuti administracijskog klijenta, a klinicki klijent mogu pokrenuti samo korisnici s ulogama
rukovatelja ili nadzornika.

Korisnici se stvaraju, a njihove uloge postavljaju na zaslonu administracijskog klijenta Users (Korisnici) (pogledajte
10.1 Korisnici).

‘ Korisnicko ime trenutacno prijavljenog korisnika prikazuje se na naslovnoj traci prozora klijenta.
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3.4 Pregled sucelja klinickog klijenta
Na vrhu i na lijevoj strani zaslona klinickog klijenta dostupne su znacajke koje su uobic¢ajene za sve stranice softvera.

U ovom su odjeljku opisane ove znacajke, kao i opcenite znacajke softvera.
e 3.4.1 Funkcijska traka
e 3.4.2 Kartice procesnog modula
e 3.4.3 Sortiranje tablica

e 3.4.4 Format datuma

3.4.1  Funkcijska traka

Funkcijska traka nalazi se na vrhu zaslona BOND softvera i pruza brzi pristup glavnim dijelovima BOND softvera.

Slide setup Protocol setup Reagent setup Slide history Search Help Log out

¥ T <L Q& o @

Kliknite na ikonu na funkcijskoj traci da biste presli na zaslon ili izvrsili odredenu funkciju opisanu u sljedecoj tablici.

Prikazani zaslon (ili
izvrSena funkcija)

e Slide setup Izradite sluCajeve i postavite stakalca u BOND softver.
OF S ' o ) . . .
%Q (Podesavanje Za viSe informacija pogledajte 6 Podesavanje stakalca (na BOND Controller
stakalca) (Kontroler)).
st Protocol setup Uredivanje i upravljanje vasim protokolima.
0@ (Podesavanje Za vise informacija pogledajte 7 Protokoli (na BOND kontroleru).
protokola)
el Reagent setup Konfigurirajte nove reagense, upravljajte inventarom reagensa i stvarajte panele
ofi (Podesavanje reagensa (skupovi markera koji se koriste za ubrzavanje stvaranja stakalca).

reagensa), Reagent ~ Za viSe informacija pogledajte 8 Upravljanje reagensima (na BOND kontroleru).

inventory (inventar
reagensa) i Reagent
panels (paneli
reagensa) (3
kartice)

Sreym  Slide history Prikazite detalje o stakalcima koji su obradeni u BOND sustavu, prikazite detalje
® (Povijest stakalca) pojedinacnih stakalca, obrada i slucajeva te generira Sirok raspon izvjesca.

<
~ Za vise informacija pogledajte 9 Povijest stakalaca (na BOND kontroleru).
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Prikazani zaslon (ili
izvrSena funkcija)

Search Search Identificirajte stakalca, spremnike za reagense i sustave reagensa skeniranjem

(Pretrazivanje) crticnog koda ili rucnim unosom ID-a stakalca ili ID-a reagensa. Koristi se
jedinstveni dijaloski okvir za pretrazivanje gdje sustav automatski identificira
sadrZaj pretrazivanja (stakalce ili reagens).

Pogledajte 6.5.6 Rucno identificiranje stakalca ili 8.1.1.3 Identifikacija reagensa
za viSe informacija.

Help (Pomoc) Otvorite ovaj korisnicki prirucnik.

i

Log out (Odjava) Odjavite se iz klijenta.

Neuspjela izrada Izrada sigurnosne kopije baze podataka nije uspjesno dovrsena.
sigurnosne kopije  Za viSe informacija pogledajte 10.5.3 Sigurnosne kopije baze podataka.

e

s

Gth
I

LIS nije spojen Instaliran je LIS modul, ali trenutacno nije spojen na LIS.
Za vise informacija pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

LIS spojen Instaliran je LIS modul i trenutacno je spojen na LIS.

Za vise informacija pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

LIS obavijesti Broj nerijeSenih LIS obavijesti.
llse

Za vise informacija pogledajte 11.4 Obavijesti LIS-a.

U gornjem desnom kutu zaslona nalazi se Leica Biosystems logotip. Kliknite na logotip kako biste prikazali dijaloski
okvir About BOND (Informacije BOND). Pogledajte 3.9 Informacije BOND.

U gornjem desnom kutu zaslona mogu se prikazati ikone upozorenja i statusa. Pogledajte 11 LIS integracijski paket
(na BOND kontroleru) i 10.4.2 Revizijski trag.
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3.4.72  Kartice procesnog modula

Te se kartice ne pojavljuju za BOND-PRIME module obrade. Informacije o statusu sustava i
odrzavanju BOND-PRIME modula obrade potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

Kartice na lijevoj strani sucelja otvaraju zaslone System status (Status sustava), Protocol status (Status protokola) i
Maintenance (OdrZavanje) za svaki od modula obrade u kapsuli na koju je klijent povezan. Same kartice prikazuju
neke informacije o trenutatnom stanju svakog modula obrade (pogledajte 5.1.7 Kartice procesnog modula).

Slika 3-8: Kartice procesnog modula (BOND-MAX)

i 10236 AM |
i 1040 A |
10:33 AM |

Zasloni System status (Status sustava) prikazuju stanje svakog modula obrade, dok zasloni Protocol status (Status
protokola) prikazuiju tijek protokola koji se obraduju. Zaslon Maintenance (OdrZavanje) ima naredbe za niz postupaka
odrzavanja.

3.4.3  Sortiranje tablica

Mnogi zasloni u BOND softveru prikazuju podatke u tablicama. Kliknite zaglavlje stupca za sortiranje prema
vrijednostima u tom stupcu. Pored zaglavlja pojavljuje se trokut okrenut prema gore koji oznacava da se tablica
sortira uzlaznim redoslijedom (0 - 9 A - Z). Za razvrstavanje silaznim redoslijedom ponovo kliknite; trokut okrenut
prema dolje.

Da biste sortirali dva stupca, kliknite prvi stupac koji Zelite sortirati, pa drzite tipku <Shift> i kliknite drugi stupac.
Redoslijed vrijednosti u prvom stupcu ne se mijenja, ali gdje postoji viSe redaka s istom vrijednoScu stupca jedan, retci
su poredani prema vrijednostima u drugom stupcu.

U tablici takoder mozete promijeniti veliCinu Sirine stupaca i povuci stupce na nova mjesta.

Sve promjene koje napravite u sortiranju tablice, Sirine i polozaja stupaca zadrzavaju su dok se ne odjavite.

3.4.4  Formatdatuma

Za instalacije s jednim mjestom, datumi i vremena u softveru i izvjeS¢ima koriste formate postavljene u BOND
upravljackom operacijskom sustavu. Za BOND-ADVANCE instalacije se koriste formati postavljeni u kompjuterskim
terminalima. Formati kratkog i dugog datuma trebaju imati maksimalnu duljinu od 12 i 28 znakova.
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3.5 BOND-ADVANCE Dashboard (Nadzorna ploca)

‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Za BOND-ADVANCE instalacije BOND nadzorna ploca je prikazana na monitoru spojenom na kontroler ili kompjuterski
terminal. Daje sazetak statusa u stvarnom vremenu za sve module obrade u sustavu.

Slika 3-9: BOND Nadzorna ploca

BOND Dashboard
831 8310 831 [ w2 |
SSA Time Status S5A Time Status ‘ SSA Time Status S5A Time Status SSA Time Status
1 o Processing 1 co2edas  eroessing 1 Courss complema 1 . Avorea 1 . Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:1€:18 Processing 3 00:18:09 Completed 3 - 3
9 & ® & ? ® A &
B3_13 TN T
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Processing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:45 Processing
2 - 2 14:12:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing 5
3 - Locked 3 - Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A & A & 9 & 9 & © &
B3I [ ss ]
ssA Time Status SSA Time status | SSA Time. status SSA Time status ssA Time. status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:09 Processing 1 00:38:08 Processing
PR Processing 2 comede  Proessing 2 ooem Processing 2 oomts  Prosessig 2 oosze Processig
3 00:14:00 Processing 3 00:00:40 Processing 3 00:09:51 Processing 3 00:09:59 Processing 3 00:28:57 Processing
9 & 9 & 9 & 9 & © &
[ [ M: T Max_1t
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03
2 Moduli obrade s upozorenjima 5 Pojedinacna okna modula obrade, koja prikazuju

3 Moduli obrade s obavijestima status sklopova za bojanje stakalca

Na vrhu zaslona nalaze se ¢etiri ikone koje prikazuju module obrade s alarmima (s lijeva na desno) upozorenjima,
obavijestima i zavrSenim obradama. Ako u kategoriji postoji viSe od jednog modula obrade, ikone ciklusa prolaze kroz

njih odredenim redoslijedom.

Ispod gornjeg retka nalaze se okna za svaki modul obrade u sustavu, poredana po abecednom redu prema nazivu
(postavljeno u administracijskom klijentu). Okna prikazuju status svakog od tri sklopa za bojanje stakalca na
modulima obrade, plus sve opcenite indikatore statusa koji se odnose na module kao cjelinu.
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lkone nadzorne ploce
A Modul obrade ima alarm.
Modul obrade ima upozorenje.

Modul obrade funkcionira normalno. Vremenska oznaka ima bijelu pozadinu (**"** ).

LY

Ciklus je uspjeSno dovrSen na najmanje jednoj posudici na modulu obrade, a posudica je spremna

za vadenje. Vremenska oznaka ima zelenu pozadinu (- **"** ).
© Modul obrade ima obavijest.
B Modul obrade je iskljucen.

Moduli obrade koji sadrZe upozorenja, obavijesti ili dovrSene obrade prikazuju se i na odgovaraju¢em polozaju u
gornjem dijelu zaslona i kao pojedina¢na okna u abecednom popisu u nastavku.

3.5.1  Status sklopa za bojanje stakalca

‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Status svakog sklopa za bojanje stakalca prikazan je na oknima modula obrade. Tri su kategorije statusa:

« Locked (Zaklju¢ano) - prikazano kada je posudica za stakalce zaklju¢ana. Vrijeme nije prikazano.

« Processing (Obrada) - obrada je zapocela na posudici. Stupac Time (Vrijeme) prikazuje vrijeme preostalo za
obradu, u satima, minutama i sekundama.

» Completed (Zavrseno) - obrada je zavrSena. Stupac Time (Vrijeme) prikazuje vrijeme od zavrSetka obrade, u
satima, minutama i sekundama te ima zelenu pozadinu.

Ako nije zaklju¢ana nijedna posudica, redak je prazan.

Ne mozete komunicirati s nadzornom plocom. Ako nadzorna ploca prikazuje poruku da PM treba obratiti paznju,
korisnik mora komunicirati putem BOND-ADVANCE kompjuterskog terminala.
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3.6 Obavijesti, upozorenja i alarmi

BOND Sustav ima tri razine upozorenja: obavijesti, upozorenja i alarmi. Svako je upozorenje oznaceno ikonom koja se
pojavljuje na zaslonu System status (Status sustava) ili pored stavke koja je predmet poruke upozorenja.
Odgovarajuca ikona upozorenja moze se pojaviti i na kartici procesnog modula kako bi pruzila indikaciju neovisno o
trenutacno vidljivom zaslonu (pogledajte 5.1.1 Kartice procesnog modula). U BOND-ADVANCE, upozorenja se
prikazuju i na nadzornoj plogi (pogledajte 3.5 BOND-ADVANCE Dashboard (Nadzorna ploca)).

Ako kliknite desnom tipkom misa ikonu upozorenja i odaberete poruku Attention message (Poruka o pozornosti)
pokrece se dijaloSki okvir s detaljima o stanju upozorenja.

U nastavku su opisane tri razine upozorenja i njihove ikone.

Obavijest
Pruza informacije o stanju koje moze zahtijevati postupanje sada ili kasnije, kako bi se pokrenuo

ciklus ili izbjegla kasnija odgoda obrade.

Postojano
Upozorenje
, Sada je potrebno poduzeti radnju, vjerojatno kako bi se izbjegla odgoda u obradi. Odgode u
obradi mogu ugroziti bojanje.
Postojano
Alarm
y ‘l Radnja je hitno potrebna. Ako je modul obrade obradivao stakalca za obradu, on je pauziran i ne

moze se nastaviti sve dok ne popravite stanje upozorenja. Odgode u obradi mogu ugroziti
Treperenje bojanje.

ciklus obrade u tijeku). Brzi odgovor moZe sprijeciti ugrozavanje bojanja stakalca.

é UPOZORENJE: Uvijek procitajte poruke upozorenja i alarma ¢im se pojave ikone (posebno kada je
Takoder je preporucljivo Sto prije reagirati na obavijesti koje se javljaju tijekom obrada.
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3.7 lzvjesca

BOND softver generira nekoliko izvje$éa. Ona se otvaraju u ,BOND Report Viewer” (Preglednik izvje$éa) u novom
prozoru. Opce informacije poput vremena, mjesta i modula obrade na koje se izvjesc¢e odnosi nalaze se u naslovima
izvjeSca. U podnozju stranice izvjeS¢a prikazuje se vrijeme i datum izrade svakog izvjeSca i brojevi stranice.

Nekim izvjes¢ima, osobito onima koji sadrze informacije o slucaju, stakalcu ili reagensu, moze biti potrebno nekoliko

minuta za generiranje, osobito u laboratorijima koji imaju mnoge module obrade i/ili veliki promet.

Preglednik BOND izvjeS¢a ima mali raspon opcija za navigaciju, prikaz i izlaz. Uz otvaranje standardnog dijaloskog
okvira za ispis, za odabir i konfiguraciju pisaca ili odabir stranica koje Cete ispisati, mozete izvesti izvjeS¢a u razlicitim
formatima, ukljuCujuci PDF, XLS, CSV i tekst.

MoZete koristiti razli¢ite tipkovne preéace za navigaciju, kao $to su Page Up (Stranica gore), Page Down (Stranica
dolje), Home (Pocetna) (prva stranica) i End (Kraj) (posljednja stranica). Ostale funkcije takoder su dostupne putem
tipkovnih precaca, primjerice Ctrl-F prikazuje dijaloski okvir za pretrazivanje, Ctrl-S otvara dijaloski okvir za spremanije,
a Ctrl-P otvara dijaloski okvir za ispis.

BOND izvjeSca su dokumentirana u sljedecim odjeljcima:
e 5.3.1 IzvjeSce o odrzavanju
» 6.7 Sazetak izvjeSca o podeSavanju stakalca
e 7.51zvjeS¢a protokola
e 8.3.4IzvjeSce o detaljima inventara
» 8.3.51zvjeSCe 0 uporabi reagensa
e 9.4 |zvjesSce 0 dogadajima obrade
» 0.51zvjeSce o detaljima obrade
* 0.6 IzvjeSce o slucaju
e 0.8 Sazetak stakalaca
» 0.10 Kratka povijest stakalca

» Zapisnik servisa

Takoder je moguce izvesti informacije o stakalcu u obliku CSV datoteke (datoteke odvojene zarezima). Pogledajte
9.9 Izvoz podataka.
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3.7.1  lzvjeSca o naslijedu

Ako je vas BOND sustav nadograden s verzije 4.0 softvera, podaci o slu¢aju i stakalcu prije nadogradnje nece se
prenijeti u trenutacnu bazu podataka. Medutim, stari podaci (nazvani ,naslijedeni" podaci) jos$ uvijek su dostupni. Za
pristup otvorite Start (Pocetak) > All Programs (Svi programi) > Leica > BOND Legacy Report Viewer (Preglednik
izvje$c¢a o naslijedu). Otvara se BOND softver verzije 4.0. Pregledajte obradena stakalca na zaslonu Slide history
(Povijest stakalca) i stvorite izvje$¢a na isti nacin kao u verziji 4.0. Kao u verziji 4.0, moZete ispisati izvje$¢a iz prozora
izvieSéa ili ih spremiti u PDF formatu. Da biste to uginili, odaberite File (Datoteka) > Print (Ispis) i kao pisa¢ odaberite
Leica PDF Printer.

Nemojte stvarati sluc¢ajeve ili stakalca u pregledniku BOND Legacy Report Viewer (Preglednik izvje$¢a o naslijedu).
Upotrebljavajte samo za prikaz naslijedenih podataka i izradu izvje$ca.

3.8 Pomoc

Help
lkona Help (Pomocg) na funkcijskoj traci klijenata Klinicki i administracijskih klijenata otvara skocni prozor koji
vam omogucuje odabir verzije korisnickog prirucnika koji zelite otvoriti.

Select user manual

BOMND User Manual

BOND-PRIME User Manual

OK

Umjesto toga moZete otvoriti Select user manual (Odaberite korisnicki priruénik) na ikoni radne povrsine.
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3.9 Informacije BOND

Kliknite na Leica Biosystems logotip u gornjem desnom kutu zaslona da biste prikazali About BOND (Informacije
BOND) dijaloski okvir, u kojem se navode informacije o sustavu.

Slika 3-10: Dijaloski okvir About (Informacije) BOND

About BOND

BOND Software © 2022 fe,&:a

Leica Biosystems Melbourne
BIOSYSTEMS

Software information

Software version: 7.0.0.2070

BOMD user: admin

BOND user roles: Administrator
Language: English {United States)
Database version: DBVER_4.1.0 (70008)
Data version: 98.08.473*

Region information: 1 {RestOfWorld)

BOND Language Pack version: 1.30.3.46

TH_Max

Processing Module

Senal number: TH_Max
Type: BOMD-MAX
PCB: oooo -

Vecina informacija u dijaloskom okviru About BOND (Informacije BOND) je prvenstveno od interesa za servisno
osoblje, medutim laboratorijsko osoblje moze pronaci pocetnu informacijsku grupu korisnom, osobito tijekom
razgovora s korisnickom podrskom.

Informacije sadrzane u pocCetnoj grupi su sljedece:
« Verzija softvera: broj verzije softvera.
» BOND korisnik: korisnicko ime trenutacnog korisnika.
» BOND korisnicka uloga: korisnicke uloge trenutacnog korisnika.
 Jezik: trenutacni jezik.
« Verzija baze podataka: verzija baze podataka (odnosi se na strukturu baze podataka).
» Verzija podataka: verzija podataka ucitanih u bazu podataka.

« Podaci o regiji: regija svijeta za koju je sustav konfiguriran (postavljeno tijekom instalacije).
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Podatke u dijaloskom okviru mozete spremiti u tekstnu datoteku - kliknite Report (IzvjeS¢e) i odaberite lokaciju za
spremanje datoteke.

Zapisnik servisa

U administracijskom klijentu moZzete generirati izvjeS¢a o zapisniku servisa u dijalosSkom okviru About BOND
(Informacije BOND). To bi se obi¢no radilo na zahtjev servisnog predstavnika. Za kreiranje zapisnika servisa:

1 Kliknite na Service log (Servisna prijava) u dijaloskom okviru About BOND (Informacije BOND) (pogledajte Slika
3-10).

? Odaberite ili:
» serijski broj odredenog modula obrade
 *System* (*Sustav*) za izvje$céivanje o dogadajima softvera ili kontrolera u BOND sustavu ili
o *LIS* za dogadaje vezane uz LIS sustav.

3 Odaberite vremensko razdoblje za izvjesce ili kliknite Last seven days (Proteklih sedam dana).

4 Kliknite na Generate (Generiraj) za generiranje izvje$éa. Izvje$ée se pojavljuje u pregledniku izvje$éa -
pogledajte 3.7 Izvjesca.

5 Da biste izvezli zapisnik o servisu u CSV datoteku, kliknite Export Data (Izvoz podataka).

3.10 BOND definicije podataka

BOND Kontroler pohranjuje definicije podataka koje sadrze sve detalje o reagensima i protokolima za cijeli sustav.

Ukljuceni su i zadani protokoli, kao i detalji o Leica Biosystems reagensima i sustavima reagensa.

3.10.1 Azuriranja definicija podataka

Leica Biosystems periodi¢no distribuira definicije podataka na web-mjestu, npr. dodavanje novoobjavljenih reagensa.
Za upute o0 azuriranju definicija podataka pogledajte 10.4 BDD.

Kada azurirate definicije podataka, morate koristiti samo datoteke za azuriranje koje imaju datotecni nastavak .bdd i
Za ispravnu su regiju.

U dijaloSkom okviruAbout BOND (Informacije BOND) pogledajte trenutacnu verziju podataka. Za prikaz ovog
dijaloskog okvira kliknite Leica Biosystems logotip u gornjem desnom kutu zaslona softvera BOND. Takoder
pogledajte 3.9 Informacije BOND.
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3.11 Azuriranja softvera

Leica Biosystems moze objaviti azuriranja softvera dok se BOND sustav nastavlja razvijati. AZuriranja se mogu
odnositi na glavni softver ili na bazu podataka koja sadrzi zadane protokole, reagense i sustave reagensa.

Broj verzije trenutacne verzije softvera mozete pronaci u dijaloskom okviru About BOND(Informacije BOND)
(pogledajte 3.9 Informacije BOND). Verzija podataka takoder se prikazuje u dijaloskom okviru About BOND
(Informacije BOND).
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Brzo pokretanje

Ovo je poglavlje namijenjeno da vas povede na obilazak vaSe prve individualne obrade s BOND sustavom. U njemu
stvaramo uzorak slucaja te konfiguriramo i obradujemo Cetiri stakalca, testirajuci s BOND primarnim antitijelima
spremnim za koristenje *CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6.

Za BOND-IIl i BOND-MAX, zadani protokol i sustav detekcije za ova antitijela je *IHC Protocol F i BOND Polymer Refine
Detection System (sustav za detekciju polimerne rafinacije) (DS9800).

Na BOND-PRIME modulima obrade, zadani sustav za detekciju protokola je *IHC Protocol F i BOND-PRIME Polymer
DAB Detection System (DS9824) Postupak takoder koristi pomoéni BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096).

Opisani postupci takoder vrijede za ISH sonde i protokole (jednostavno zamijenite antitijelo za sondu i zamijenite IHC
protokole s ISH protokolima).

4.7 BOND-III 1 BOND-MAX

Prije poGetka rada trebali biste se upoznati s odgovarajuc¢im odjeljcima 2 Hardver i 3 Pregled softvera (na BOND
kontroleru) poglavlja ovog priruénika.

e 4.1.1 Preliminarne provjere i pokretanje

e 4.1.2 Provjere protokola i reagensa

4.1.3 Postavljanje stakalca

4.7.4 Punjenje reagensa
4.1.5 Obrada protokola

4.1.6 Zavr$na obrada
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411  Preliminarne provjere i pokretanje

Prije poCetka obrade izvrSite sljedece korake:

1 Uvjerite se da je modul obrade Cist i da su svi zadaci odrZavanja azurni (pogledajte 12.1 Plan odrzavanja i
¢iscenja).
Dnevni zadaci prije obrade su:

a Provjerite jesu li spremnici za rasuti teret puni vise od pola; na trenutacnom modelu BOND-MAX,
upotrijebiti bijelu vodoravnu crtu na naljepnici spremnika kao vodi¢ za polupunu razinu (pogledajte Slika
12-3).

b Provjerite imaju li spremnici za reagense za rasuti teret odgovarajuci volumen ispravnog reagensa.
Provjerite blokove za pranje i stanice za mijeSanje — oCistite ih ili zamijenite po potrebi.

Provjerite ima li uredaj za oznacavanje stakalca odgovarajucu zalihu naljepnica.

B~ W

Ako modul obrade i kontroler (i kompjuterski terminal za BOND-ADVANCE) nisu ukljuéeni, ukljuite ih sada.

o

Kad kontroler ili kompjuterski terminal rade, pokrenite klinicki klijent.

6 Kada je softver pokrenut, provjerite Status (Statuse) zaslona kako biste bili sigurni da nema obavijesti o
modulu obrade. Ispravite prije pokuSaja obrade bilo kojeg stakalca.

7 UKljucite uredaj za oznacavanje stakalca.

4.1.2  Provjere protokola i reagensa

Trebate provjeriti da su protokoli i reagensi koje ¢ete koristiti u obradi postavljeni u softveru.

Za provjeru protokola:

Protocol setup
1 Odaberite ikonu Protocol setup (Postavke protokola) (prikazana s desne strane) na funkcijskoj traci.

2 Provjerite je li u tablici naveden “*IHC Protokol F".

Ako protokol nije naveden, odaberite All (Sve) u filtru Preferred status (Preferiranog statusa)
na dnu zaslona (vidjeti 7.2 Zaslon podeSavanja protokola).

U tablici odaberite protokol, kliknite Open (Otvori) i zabiljeZite preferirani sustav detekcije u dijaloskom okviru

Edit protocol properties (Uredivanje svojstava protokola); BONDPolymer Refine Detection (Detekcija polimerne

rafinacije).

Protokol se mora odabrati kao Preferred (Preferirani) blizu vrha dijaloSkog okvira (ako nije, morate biti
prijavljeni korisnickom ulogom nadzornika da biste protokol u¢inili preferiranim).

Za provjeru reagensa:

Ta provjera pretpostavlja da imate zalihu potrebnih antitijela i sustava za detekciju te da su ona Reagent setup
registrirana u inventaru BOND reagensa. Pogledajte 8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa za °,j
vise informacija.
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1 Odaberite ikonu Reagent setup (Postavke reagensa) (prikazana s desne strane) na funkcijskoj traci.

2 Na kartici Setup (Podesavanje) odaberite Primeries (Primarni) kao Reagent type (Vrsta reagensa), Leica
Microsystems kao Supplier (Dobavljag) All (Sve) za Preferred status (Preferirani status) u filtrima na dnu
zaslona.

3 Pronadite svako od antitijela koja trebamo (*CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6) i dvaput kliknite kako biste otvorili
dijaloski okvir Edit reagent properties (Uredivanje svojstava reagensa):

a Kliknite Restore factory default protocols (Vrati tvornicki zadane protokole) (da biste vratili tvorni¢ki
zadane postavke biti prijavljeni korisniékom ulogom nadzornika). Time se osigurava da se postave zadani
protokoli bojanja, *IHC protokol F i zadani protokoli prethodne obrade.

b Provjerite je li reagens oznacen kao Preferred (Preferirani) (ako nije, morate biti prijavljeni korisni¢kom
ulogom nadzornika kako biste oznadili reagens kao preferirani).

¢ Kliknite Save (Spremi).

4 Sada idite na karticu Inventory (Inventar) i odaberite Reagent containers (Spremnici za reagens) kao Package
type (Vrsta pakiranja), Primaries (Primarni) kao Reagent typE (Vrsta reagensa), In stock (Na zalihi) za Inventory
status (Status inventara), Leica Microsystems za Supplier (Dobavljac) i Preferred (Preferirano) za Preferred
status (Preferirani status) u filtrima na dnu zaslona.

Sva potrebna antitijela trebala bi se pojaviti s dostupnim kolic¢inama.
Provjerite postoji li dovoljna koli¢ina za svako antitijelo.

5 Naistoj kartici odaberite BOND sustave detekcije kao Package type (Vrsta pakiranja) i In stock (Na zalihi) za
Inventory status (Status inventara). Provjerite je li u tablici naveden Zeljeni sustav detekcije, BOND Polymer
Refine Detection (Detekcija polimerne rafinacije) i postoji li dovoljna koli¢ina (pogledajte 8.3.1.1 Izvjesce o
volumenu za sustave detekcije).

4.1.3  Postavljanje stakalca

U ovom su odjeljku opisani postupci obavjeStavanja BOND sustava o detaljima koji su mu potrebni za Siide setup
bojanje stakalca te fizicko postavljanje stakalca u modul obrade. %Q

Softverske radnje u ovom odjeljku izvode se na zaslonu Slide setup (Postavke stakalca). Da biste
prikazali ovaj zaslon, kliknite ikonu Slide setup (Postavke stakalca) na funkcijskoj traci.

Pogledajte pododijeljke:
e 4.1.3.71 Unos detalja o slucaju
» 4.1.3.2 Unos detalja o stakalcu
e 4.1.3.3Kontrole

e 4.1.3.40znacavanje stakalaca

4.1.3.5 UCitavanje stakalca
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4.1.3.1  Unos detalja o slucaju

HG

Prvo moramo napraviti ,slucaj” u softveru za uzorak pacijenta. Primjerice, ime pacijenta je A Edward, ID slucaja 3688,
zajedno s dr. Smithom kao njegovim lijecnikom.

1 Kliknite Add case (Dodaj slu¢aj) na zaslonu Slide setup (Postavke stakalca). Softver prikazuje dijaloski okvir
Add case (Dodaj slucaj).

Slika 4-1: Dijaloski okvir Add case (Dodaj slucaj)

Case IOV

Patiani nami Ehacard &,

Case commens:

Docior. Simith -
Mamane tors

Case N

Dispanse wohime: 100 el
# 150

Prapacadion prolossal "Dt -

2 Kliknite polje Case ID (ID slu¢aja) i upiSite ,3688".
3 Kliknite polje Patient name (Ime pacijenta) i upisite ,Edward, A",

4 Kliknite Manage doctors (Upravljanje lije¢nicima) da biste otvorili dijaloski okvir Manage doctors (Upravljanje
lijecnicima). Tamo kliknite Add (Dodaj) da biste otvorili dijaloski okvir Add doctor (Dodaj lijecnika) i u polje
Name (Ime) upisite ,Smith". Provjerite je li polje Preferred (Preferirano) oznaceno. Kliknite Save (Spremi).

5 U dijaloskom okviru Manage doctors (Upravljanje lije¢nicima) odaberite ,Smith” i kliknite OK (U redu).

6 Odaberite volumen doziranja od 150 yl kao zadanu postavku za slucaj. Ako Zelite, ova se postavka moze
ponistiti tijekom podeSavanja stakalca.

7 Qdaberite *Dewax (*Odvostavanje) ili *Bake and Dewax (*Pecenje i odvostavanje) u polju Preparation protocol
(Priprema protokola) kako biste postavili zadanu pripremu za stakalca u sluc¢aju. Ako Zelite, ova se postavka
moze ponistiti tijekom podeSavanja stakalca.

8 Kiliknite OK (U redu) za zatvaranje dijaloskog okvira Add case (Dodaj slu¢aj) - tablica s lijeve strane zaslona
Slide setup (Postavljanje stakalca) prikazuje novi slucaj.

Za vise informacija o radu sa sluc¢ajevima pogledajte 6.3 Rad sa slucajevima.
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4.1.3.2 Unos detalja o stakalcu
U sljedecoj fazi kreiramo ,stakalca” u softveru za sva Cetiri fizicka stakalca:
1 U popisu slucaja na lijevoj strani zaslona odaberite nas novi ID slucaja 3688.

2 Kliknite Add slide (Dodaj stakalce) za prikaz dijaloskog okvira Add slide (Dodaj stakalce).
Slika 4-2: Dijaloski okvir Add slide (Dodaj stakalce)

Add slide
Edward. A Slide comments
CaseID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 type P
Doctor: + Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue " 150 pL
Slide ID: o
Positive tissue
Case N*:
3 Staining mode:

Single - Routine -

Single

Case comments:

Date created:
6/29/2020 12:21:24 PM

Process. « IHC ISH
Marker *CD5 (4C7) B
Protocols
Staining! *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax -
HIER “HIER 20 min with ER2 E
Enzyme - -
Marker UPI:
Auto
Detection System UPI:
Auto
s

3 Dodatno mozete i dodati komentar za ovo stakalce.
4 Provjerite je li Test tissue (Uzorak tkiva) odabrano kao tissue type (vrsta tkiva).

5 0Odaberite volumen doziranja koji odgovara modulu obrade i veli¢ini tkiva (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena
i poloZaja tkiva na stakalcima).

Pretpostavljamo da Ce se stakalca obraditi na BOND-III, stoga podesite volumen doziranja na 150 .
Odaberite Single (Jednokratno) i Routine (Rutinski) u Staining mode (Nagin bojanja).
Kliknite IHC da biste naveli postupak IHC-a.

O oo ~J o

S popisa Marker odaberite *CD5 (4C7).

10 Na kartici Protocols (Protokoli), softver automatski unosi protokol pripreme postavljen za slu¢aj i zadane
protokole bojanja i dohvacanja za *CD5.
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11 Za pojedinacno bojenje obi¢no biste trebali ostaviti zadano Auto (Automatski) za jedinstvene identifikatore
proizvoda (UPI) na lijevoj strani dijaloskog okvira. Medutim, ako Zelite odabrati odredeni broj serije za
odredeno staklace (npr. za provjeru valjanosti serije od serije do serije), odaberite s padajuceg popisa u
sljedecim poljima:

» Marker UPI - UPI spremnika za reagense za Marker
« Detection System UPI (UPI sustava za detekciju) — UPI sustava za detekciju.

Da bi se staklaca obradivala na istoj obradi (uklju¢éeno BOND-MAX i BOND-III), UPI moraju biti iste ili se mora
odabrati Auto (Automatski) .

12 Kliknite Add slide (Dodaj stakalce).

Na desnoj strani zaslona za Slide setup (Postavljanje stakalca), stakalce se dodaje na popis stakalca. Dijaloski
okvir Add slide (Dodaj stakalce) ostaje otvoren.

13 Ponovite korake 9-12 tri puta i odaberite *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) i *Bcl-6 (LN22) kao marker u koraku 9.

14 Nakon dodavanja svih stakalca kliknite Close (Zatvori) za zatvaranje dijaloskog okvira Add slide (Doda;
stakalce).

Pregledajte detalje na popisu stakalca.

Slika 4-3: Cetiri stakalca konfigurirana na zaslonu Slide setup (Postavljanje stakalca)

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

N

00000003

*IHCF *C

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Ako trebate promijeniti detalje za stakalce, dvaput kliknite stakalce da biste otvorili dijaloski okvir Slide
properties (Svojstva stakalca), promijenite detalje prema potrebi, a zatim kliknite OK (U redu).

Za vise informacija o radu sa stakalcima pogledajte 6.5 Rad sa stakalcima.
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@ Za brzo dodavanje niza stakalca koje ¢esto upotrebljavate mozZete upotrijebiti panele. Za objasnjenje
panela te kako ih izraditi i upotrijebiti, pogledajte 8.4 Zaslon panela reagensa.

41.3.3 Kontrole

Uvijek upotrebljavajte kontrole na BOND sustavu. Preporucujemo da postavite odgovarajuce kontrolno tkivo naista
stakalca kao i tkivo pacijenta. Uz to moZete izraditi zaseban slucaj za kontrolna stakalca. Pogledajte 6.2 Rad s
kontrolama za daljnju raspravu.

41.3.4 QOznacCavanje stakalaca
Sada ste spremni ispisati naljepnice stakalca i pricvrstiti ih na stakalca:
1 Na zaslonu Slide setup (Postavljanje stakalca) kliknite Print labels (Ispis naljepnica).

2 U Slide labels to print (Uredaju za oznaCavanje stakalca za ispis) odaberite odgovarajuéu opciju, a zatim
kliknite Print (Ispis).

Naljepnice se ispisuju.

3 Pobrinite se da zamagljeno podrugje stakalca (gdje se naljepnica nanosi) bude suho, potom nalijepite
naljepnicu s ID-om ili crticnim kodom stakalca, tako da se poravna s krajem stakalca. Naljepnica bi trebala biti
okrenuta desnom stranom prema gore kada se stakalce drzi s naljepnicom na vrhu.

Slika 4-4: Pravilno postavljena oznaka

Fﬁ FE.IVEQL
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te
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Za vise informacija pogledajte 6.6 Oznacavanje stakalca.
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41.3.5 Ucitavanje stakalca
UCitajte stakalca kako slijedi:
1 Drzite stakalce za kraj s naljepnicom tako da je uzorak u najgornjem dijelu.

2 Usmijerite stakalce iznad praznog mjesta na posudici za stakalce, tako da kraj s naljepnicom stakalca bude
iznad udubljenja na strani posudice (vidi Slika 4-5). Postavite stakalce prema dolje tako da sjedne u udubljeni
poloZaj u posudici.

Slika 4-5: NamjeStanje stakalca u posudicu za stakalce

3 Drzite navlaku za kraj i stavite je na stakalce, priljubljujuci klju¢ na vrat navlake u udubinu u posudici za

stakalce (zaokruzeno na Slika 4-6). Kod navlake novog dizajna rije¢ “Leica” otisnuta na navlaci trebala bi se
ispravno Citati, pokazujuci da je navlaka ispravno usmjerena prema gore.

Slika 4-6: Postavljanje navlake na stakalce

4 Kada su sva stakalca i navlake umetnuti u posudicu, podignite posudicu i oslonite kraj na ulaz u prazan sklop
za bojanje stakalca. Gurnite posudicu skroz do kraja u modul. Posudica bi se trebala lagano kliziti i glasno
kliknuti kada je na mjestu.
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41.4  Punjenje reagensa

Sada se na modul obrade mora postaviti sustav detekcije (BOND Polymer Refine) i spremnici za markere (za *CD5,
*CD3, *CD10 i *Bcl-6).

/) UPOZORENJE: Spremnici za reagens mogu se prevrnuti tijekom prijenosa, ostavljajuci ostatke
= reagensa oko ¢epa. Uvijek nosite odgovarajucu zastitu za oci, rukavice i zastitnu odjecu prilikom
otvaranja spremnika za reagense.

Da biste umetnuli reagense u BOND-III'ili BOND-MAX modul obrade, uCinite sljedece:

1 Postavite spremnike za markere u posudice za reagense tako da poravnate utore na straznjem dijelu
spremnika s udubljenjima u odjeljcima posudice. Pritisnite prema dolje dok spremnici ne sjednu na mjesto.

Ako zelite, spremnici za markere mogu se staviti u rezervne odjeljke u posudicama sustava detekcije.

Slika 4-7: Spremnik za reagens u posudici za reagense

Strelice oznacCavaju
utore u spremniku za
reagens i na posudici za
reagens.

2 Otvorite sve spremnike za markere i sustav detekcije. Kliknite i otvorite poklopce i zakrenite ih unatrag sve dok
se ne zakvace za jezicke na poledini spremnika.

3 Provjerite jesu li gornje naljepnice s crticnim kodom potpuno prilijepljene za spremnike - pritisnite sve
naljepnice koje se podizu.

4 ObriSite svu vlagu/kondenzaciju s gornje naljepnice s crticnim kodom.
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5 Postavite posudice za reagense na platformu s reagensima modula obrade. Upotrijebite vodilice na platformi
kako biste ispravno usmijerili posudice u platformu.

Kada posudica dode do kraja platforme, trebalo bi se aktivirati zaklju¢avanje. LED dioda posudice zasvijetlit ¢e
zeleno kako bi oznacila da je posudica na mjestu.

Slika 4-8: Umetanje posudice za reagense

Legenda

1 Mehanizam za zakljuCavanje posudice

2 Prikljucak za zaklju¢avanje modula obrade
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6 U softveru kliknite karticu procesnog modula za prikaz System status screen (Status zaslona sustava).

Stupac s reagensom prikazuje se u svjetlijoj boji s tamnim okvirom kako bi 0znacio da se posudica sprema
snimiti. BOND Sustav prikazuje ID-ove na reagensima ¢im glavni robot postane dostupan, a zatim azurira ikone
Za reagense.

Slika 4-9: Status posudice za reagense kao $to je prikazano na zaslonu statusa sustava
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Ako postoje bilo kakvi problemi s reagensima, softver prikazuje ikonu pozornosti na tom zaslonu. Za vise
informacija, desnom tipkom misa kliknite ikonu (pogledajte 5.1.3.4 Otklanjanje problema s reagensom).

@ Posudice za reagense mogu ukloniti u bilo kojem trenutku dok je LED posudice zelene boje.
Ako Ce reagens u posudici biti potreban unutar 2 minute, LED svijetli crveno, oznacavajuci da

je posudica zakljutana (pogledajte 2.2.6.5 Platforma za reagens).
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4.1.5  Obrada protokola

Uz konfigurirana i umetnuta stakalca i reagense u modulu obrade, spremni ste za poCetak obrade.
1 Provjerite je li poklopac modula obrade zatvoren.

2 Pritisnite gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) na prednjem poklopcu ispod napunjene posudice za
stakalce.

BOND-III ili BOND-MAX zakljuc¢ava pretinac, a LED dioda posudice za stakalce mora svijetliti narancasto.

Slusajte kako se posudica za stakalce zaklju¢ava - u slucaju glasnih napuknuca ili zvukova
klikova vjerojatno je da su navlake izvan polozaja. U tom slucaju otkocite posudicu, uklonite i
provjerite stakalca i navlake.

3 Cim glavni robot bude dostupan, BOND sustav snima stakalca.

Ako bilo koji od potrebnih reagensa nije dostupan, softver prikazuje ikonu pozornosti ispod popisa stakalca.
Kliknite desnom tipkom miSa na ikonu za vise informacija.

4 Pod uvjetom da nema neprepoznatih ili nekompatibilnih stakalaca, stakalca su sada spremna za ciklus
bojanja. Traka napretka bit ¢e u pocetnoj fazi (pogledajte 5.1.6.2 Tijek obrade) i status obrade bit ée Slides
ready (Stakalca spremna) (pogledajte 5.1.6.1 Status obrade).

Kliknite [IIGHM da biste pokrenuli protokol (ili modul obrade moZete podesiti da se pokrene kasnije; pogledajte
5.1.8 0Odgodeno pokretanje).

Sustav Ce zakazati obradu, a zatim Ce se traka napretka prebaciti u fazu obrade i status obrade ce biti Proc
) (U redu).

pokrene/zakaze prije poCetka sljedece obrade. Pricekajte kratko nakon pocetka svake obrade
kako biste potvrdili da je uspjesno pokrenuta. Ako nije, status obrade postavlja se na

‘ Trebate pokrenuti samo jednu po jednu obradu, a zatim pricekati da se obrada
Rejected/Slides ready (Odbaceno/stakalca spremna). Pogledajte 5.1.6.7 Status obrade.

Dok se obrada obraduje, gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) za svoj sklop za bojanje stakalca nece otpustiti
posudicu za stakalce.

Kliknite [lBGHM ispod posudice na zaslonu System status (Status sustava) da biste prekinuli obradu (pogledajte
5.1.7 Pokretanje ili zaustavljanje obrade).

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 101



Poglavlje 4 Brzo pokretanje

416  ZavrSnaobrada

Kada se postupak obrade dovrsi, ikona kartice procesnog modula treperi (pogledajte 5.1.1 Kartice procesnog
modula). Ako je tijekom obrade bilo neodekivanih dogadaja, tekst na zaslonu je crven i simbol obavijesti bit ¢e
prikazan ispod plitice i na predmetnim stakalcima. Ako se to dogodi, provjerite ikone statusa System status screen
(Zaslon statusa sustava) i desnom tipkom misa ih kliknite za prikaz informacije o stanju pozornosti. Takoder biste
trebali pregledati Run Events Report (IzvjeS¢e o dogadajima obrade) (pogledajte 9.4 Izvjesce o dogadajima obrade)
kako biste vidjeli sve druge informacije o problemima tijekom obrade.

Kada obrada zavrsi:

1 Uklonite posudice za reagense.

Cvrsto zatvorite poklopce spremnika za reagens kako biste sprijecili isparavanje reagensa te odmah pohranite
reagense prema preporukama na etiketi ili tehnickom listu reagensa.

2 Kliknite Run events (Dogadaji obrade) za generiranje izvjeS¢a (pogledajte 9.4 Izvjesce o dogadajima obrade).

3 Pritisnite gumb Load/Unload (Umetanje/vadenje) i uklonite posudice za stakalca iz modula obrade.

provjerite ima li polomljenih stakalca u i oko sklopa za bojanje stakalca u neocekivanom
dogadaju da je pogresno poravnato stakalce prignjeceno; ako se to dogodi, obratite se

‘ Ponovo slusajte zvukove pucanja ili Skljocanja dok se posudica prazni. Ako to Cujete,
korisnickoj podrsci.

4 Polozite posudicu za stakalce na ravnu, stabilnu povrSinu. Skinite navlake tako $to ¢ete drzedi naljepnicu
stakalca, zatim pazljivo pritisnite vrat navlake prema dolje kako biste podignuli kraj navlake sa stakalca.

‘ ‘ Nemojte gurati navlake po povrSini stakalca jer to mozete ostetiti tkivo i otezati oCitavanje
stakalca.

5 Podignite navlake sa stakalaca i oCistite ih kako je opisano u odjeljku 12.3 Navlake.
6 Uklonite stakalca i nastavite sa sljedecim korakom u njihovoj obradi u skladu s laboratorijskim postupcima.

MoZete odabrati ponovnu obradu bilo kojeg stakalca (pogledajte 9.3 Svojstva stakalca i ponovno pokretanje stakalca).

Ovime cete dovrsiti prvu obradu u BOND sustavu.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Sve pojedinosti potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

421  Preliminarne provjere i pokretanje

1 Ukljucite kontroler (i kompjuterski terminal za BOND-ADVANCE) i otvorite BOND klinicki klijent.
2 Provjerite ima li uredaj za oznacavanje stakalca naljepnice i vrpcu za ispis te je li ukljucen.

3 Inicijalizirajte BOND-PRIME modul obrade i prijavite se.

4 DovrSite sve zadatke u Redu djelovanja koji pokazuju da je potrebna radnja ,Uskoro” ili ,Sada”.

4.2.2  Provjere protokola i reagensa

Koristite *IHC Protocol F i BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Postupak takoder koristi pomoéni
BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096). U suprotnom slijedite korake opisane u 4.1.2 Provjere protokola i reagensa.

4.2.3  Postavljanje stakalca

Slijedite korake opisane u 4.1.3 Postavljanje stakalca (do i ukljuéujuc¢i oznacavanje stakalca).

474  NaBOND-PRIME modulu obrade:

1 Napunite posudica za reagense i ladicu sustava detekcije.
Stavite stakalca u ladicu za punjenje.

Stakalca se zatim skeniraju, pomicu iz ladice i automatski obraduju.

A~ W N

Nakon dovrSetka postupka bojenja stakalca se prenose u ladicu za praznjenje gdje Ce se hidratizirati dok ih ne
uklonite.
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BOND-III  BOND-MAX statusi
zaslona (na BOND kontroleru)

@ Statusi zaslona u BOND kontroleru ne koriste se za BOND-PRIME. Informacije 0 BOND-PRIME
statusu potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

U klinickom klijentu, svaki modul obrade ima dva zaslona statusa i zaslon odrzavanja, koji se biraju s kartica u
gornjem lijevom kutu prozora kada se modul obrade odabere s kartica na lijevoj strani. Na zaslonu System status
(Status sustava) prikazuje se kontrola sustava iz prikaza koji prikazuje poloZaj stakalaca i reagensa u modulu. Zaslon
Protocol status (Status protokola) pruZa informacije o napretku protokola za pojedina¢na stakalca. Zaslon

Maintenance (Odrzavanje) ima naredbe za niz postupaka odrZavanja.
e 5.1 Zaslon statusa sustava
» 5.2 Zaslon sa statusom protokola

5.3 Zaslon Maintenance (OdrZavanje)
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

5.1 Zaslon statusa sustava

Ovaj je zaslon primjenjiv samo na BOND-III i BOND-MAX module obrade. Informacije o statusu BOND-
PRIME modula obrade potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisni¢kom priru¢niku.

Na ovom zaslonu mozete kontrolirati obradu, a prikazuje detalje o umetnutim posudicama za stakalca i reagensima te
status reagensa, otpad i blokade u sustavu.

Slika 5-1: System status (Sistem statusa) zaslona za BOND-IIl modul obrade
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Kartice procesnog modula s lijeve strane zaslona statusa daju vizualni sazetak statusa povezanog modula obrade.
Kliknite na karticu za pregled detaljnog statusa modula obrade.

Za viSe informacija pogledajte
e 5.1.1 Kartice procesnog modula

5.1.2 Status hardvera

5.1.3 Status reagensa

5.1.4 Informacije o stakalcu

5.1.5 Identifikacija stakalca na sustavu

5.1.6 Indikator tijeka obrade

5.1.7 Pokretanje ili zaustavljanje obrade

5.1.8 Odgodeno pokretanje
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5.1.1  Kartice procesnog modula

Softver prikazuje karticu s lijeve strane zaslona za svaki modul obrade u sustavu (jedno mjesto) ili na kapsuli
na koju je klijent spojen (BOND-ADVANCE). Ako nema dovoljno okomitog prostora za prikaz svih modula @
obrade, pomaknite se gore-dolje tipkama sa strelicama (strelica gore prikazana desno).

Slika 5-2: Kartice procesnog modula (BOND-III)

|
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125 AM

Svaka kartica prikazuje naziv modula obrade, a pravokutne ikone prikazuju stanje sklopova za bojanje stakalca
modula (pogledajte u nastavku). Za prikaz zaslona System status (Status sustava) za modul obrade, kliknite karticu.
Kada je odabrano, oko kartice procesnog modula prikazuje se plavi obris i strelica okrenuta udesno (pogledajte gore).

5.1.1.1 Statusi sklopa za bojanje stakalca

U nastavku su primjeri statusa sklopova stakalca koja mozete vidjeti na kartici procesnog modula.

Prije obrade:

Prazan pravokutnik: nema prisutnih ili nezakljucanih posudica.
Animirani ID brojevi i pune trake: posudica se snima.

lkona posudice sa stakalcima: naljepnice stakalca su snimljene, a posudica spremna za obradu.

1l

Tijekom obrade:

Prikaz vremena u crnoj boji s pomicnim tockama na lijevoj strani: posudica radi bez izvje$¢a o

neocekivanim dogadajima. Prikazano vrijeme predstavlja procijenjeno vrijeme zavrSetka za
posudicu.

:* 1:06 PM| Prikaz vremena u crvenoj boji s pomicnim tockama na lijevoj strani: posudica radi uz izvjesca o
neocekivanim dogadajima. Prikazano vrijeme predstavlja procijenjeno vrijeme zavrSetka za
posudicu.

Nakon obrade:
Trepcuci prikaz vremena u crnoj boji, sa staticnim tockama na lijevoj strani: obrada je zavrSena u
prijavljeno vrijeme bez ikakvih neocekivanih dogadaja.

Trepcuci prikaz vremena u crvenoj boji, sa staticnim tockama na lijevoj strani: obrada je zavrSena u
prijavljeno vrijeme - dogodili su se neocekivani dogadaji.

Obrada je prekinuta.
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5.1.1.2 Statusi modula obrade

Softver neprekidno nadzire status sustava i moze prikazati ikone na kartici procesnog modula kako slijedi:

'’ Modul obrade nije spojen J Upozorenje:
" BOND softver je otkrio neocekivano stanje.

[ ] (Treperenje) Modul obrade se pokrede. ﬂ Alarm (treperenje):
|:| Za nastavak rada, modul obrade zahtijeva

:l intervenciju korisnika.

& Modul obrade se trenutacno servisira. @ Modul obrade je u postupku odrzavanja.

5.1.2  Status hardvera

lkone u donjem desnom dijelu zaslona prikazuju upozorenje Pl alarm A ako postoji problem s nekim dijelom

BOND sustava ili indikator informacija ako postoji opca obavijest za sustav. Za viSe informacija, desnom tipkom
misa kliknite ikonu.

Opci kvar sustava ili podsjetnik na zadatak odrzavanja.

!
~
Pojavljuje se kada je poklopac otvoren ili (samo BOND-MAX) kada su vrata spremnika za rasuti teret
<1 otvorena tijekom postupka bojanja. Moraju biti zatvoreni kako bi modul obrade radio.
~
Ako obrada bojanja nije u tijeku, umjesto toga pojavljuje se indikator informacija .

50

Reagens nedostaje ili ga nema dovoljno

Modul obrade zapoceo je inicijalizaciju i jos nije poku$ao skenirati stanicu za mijesanje.

Stanica za mijeSanje nije otkrivena tijekom inicijalizacije. Stanica mozda nije prisutna ili je prisutna, ali
crticni kod nije prepoznat.

4 2

Po potrebi u modul obrade postavite Cistu stanicu za mijeSanje. Desnom tipkom misa kliknite ikonu i
slijedite upute kako biste informirali sustav da je stanica za mijeSanje na mjestu.
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Stanje stanice za mijeSanje prilikom inicijalizacije je prljavo (npr. stanica je bila prljava kad je modul
w obrade zadnji put zatvoren).

Uvjerite se da je Cista stanica za mijeSanje na mjestu, a zatim desnom tipkom misa kliknite ikonu i
potvrdite.

M@ Ciscenje stanice za mijesanje nije uspjelo.

Mozda Gete i dalje moci nastaviti s koriStenjem preostalih Cistih boCica. U suprotnom, morat cete
ponovo pokrenuti modul obrade kako biste obrisali obavijest.

Ako se obavijest i dalje javlja, to moze ukazivati na problem sa sustavom tekucina — obratite se
korisnickoj podrsci.

Nema dostupnih ¢istih bocica za mijeSanje.
m(m Pricekajte da modul obrade oCisti neke bocice, a zatim nastavite kao obi¢no.

Ako bocice nisu ociscene, mozda Cete morati ponovo pokrenuti modul obrade. Ako se obavijest i dalje
javlja, to moze ukazivati na problem sa sustavom tekucina — obratite se korisnickoj podrsci.

‘ ‘ Po potrebi mozete rucno ocistiti stanicu za mijesanje. Pogledajte 12.7 Blok za pranje i stanica za
mijesanje

5.1.2.1 Pogreske grijaca

Svaki od BOND-III i BOND-MAX grijaca stakalca se neovisno nadzire i oznacava se kao neispravan ako se dode do

pogreske u temperaturi (pogledajte Slika 5-3). Ako je indiciran neispravan grijac, obratite se sluzbi za korisnic¢ku
podrsku.

Slika 5-3: Pogreska pojedinacnog grijaca

H

Ne biste trebali pokuSavati pokretati obradu stakalca koje zahtijeva grijanje u polozaju koji je oznacen kao neispravan.
Ako grijaC ne radi ispravno tijekom obrade, to moze ugroziti stakalce u tom polozaju. Ako postoji opasnost od
neispravnog rada grija¢a, moZze iskljuciti svo zagrijavanje stakalca na modulu obrade (pogledajte Slika 5-4).

Slika 5-4: Sivi simboli grijaca u svakom poloZaju ukazuju na potpuno isklju¢enje grijanja

= =
= =
S =
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

Kada iskljucite grijanje stakalca, morate iskljuciti, a zatim ponovo pokrenuti modul obrade kako biste otklonili blokadu
grijaCa. MoZete nastaviti koristiti poloZaje stakalca s neispravnim grijacima sve dok stakalca koja se tamo obraduju
ne zahtijevaju grijanje.

5.1.2.2 Indikacija temperature

Ako sklop za bojanje stakalca premasuje temperaturu prostorije, pokazatelj temperature pojavljuje se na dnu zaslona
System status (Status sustava).

Pokazatelj temperature na dnu zaslona pokazuje da je sklop za bojanje stakalca topao ili vruc.

Slika 5-5: Pokazatelj temperature - toplo (lijevo) i vruée (desno)

Granice posudice za stakalca na System status (Sistem statusa) zaslona takoder mijenjaju boju kako hi ukazale na
temperaturu: plava kada je posudica na temperaturi prostorije, narancasta kada je topla i crvena kada je vruca.

Slika 5-6: Granice s indikatorom temperature na posudicama za stakalca: toplo (lijevo) i vruée (desno)

Fged

00000410 Qooo0404
i ) ag°C

@5 mec

INQ

Izbjegavajte kontakt sa sklopovima za bojanje stakalca i njihovim okruzenjima. Oni mogu biti jako vruci i uzrokovati
teSke opekline. Ostavite 20 minuta nakon prekida rada da se sklopovi za bojanje stakalca i njihova okolina ohlade.

5.1.3  Statusreagensa

Desna strana zaslona System status (Status sustava) prikazuje status detektiranih reagensa. U odjeljcima u nastavku
opisane su ikone koje se koriste i nacin rjeSavanja problema s reagensima, koji su prikazani na zaslonu.

e 5.1.3.1 Sustavireagensa
e 5.1.3.2 Spremnici za reagens

e 5.1.3.3 Razine reagensa

5.1.3.4 Otklanjanje problema s reagensom

5.1.3.5 Otklanjanje problema s neotkrivenim reagensima

5.1.3.6 Status spremnika za rasuti teret
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

5.1.3.1 Sustavi reagensa

BOND sustav detekcije

“"; Bond Polymer Refine Detection

BOND sustav za CiScenje
Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Spremnici za reagens

‘ lkone spremnika za reagense imaju zvjezdicu (*) ispred naziva reagensa koje je isporucio BOND.

P BOND primarno antitijelo spremno za upotrebu.
70 BOND softver automatski unosi detalje o tim reagensima nakon $to ih registrirate. Prikazuje se
skraceni naziv reagensa.
T BOND ISH sonda spremna za upotrebu.
T BOND softver automatski unosi detalje o tim reagensima nakon $to ih registrirate. Prikazuje se
skraCeni naziv reagensa.
| Primarno antitijelo dobiveno od korisnika u BOND otvorenom spremniku ili spremniku za titraciju.
-_ Detalje o tim reagensima treba unijeti ruéno na zaslonu Reagent Setup (Pode$avanje reagensa) prije
registracije, s brojem serije i datumom isteka valjanosti potrebnim pri registraciji. Prikazuje se

skraceni naziv reagensa.

—————ISH sonda koju isporu&uje korisnik u BOND otvorenom spremniku ili spremniku za titraciju.

Detalje o tim reagensima treba unijeti ruéno na zaslonu Reagent Setup (PodeSavanje reagensa) prije
registracije, s brojem serije i datumom isteka valjanosti potrebnim pri registraciji. Prikazuje se
skraceni naziv reagensa.

EEER

= BOND pomocne komponente spremne za uporabu.

. 1§|0T|N BOND softver automatski unosi detalje o tim reagensima nakon $to ih registrirate. Prikazuje se
ani , . .
skraceni naziv reagensa.
_ BOND enzim u BOND otvorenom spremniku ili spremniku za titraciju.
Enyae BOND enzim trebaju pripremiti korisnici i staviti u otvorene spremnike, ali detalji 0 podeSavanju

reagensa unaprijed su definirani u BOND softveru. Tijekom registracije potreban je samo broj serije i
datum isteka.

(m——\  Pomocni reagens koji isporucuje korisnik u BOND otvorenom spremniku ili spremniku za titraciju.
Detalje o tim reagensima treba unijeti ruéno na zaslonu Reagent Setup (PodeSavanje reagensa) prije
registracije, s brojem serije i datumom isteka valjanosti potrebnim pri registraciji. Prikazuje se
skraceni naziv reagensa.

YaH2O
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

Softver nije otkrio reagens u ovom poloZaju.

Ako je prisutan reagens, detalje 0 tome kako rijeSiti problem potrazite u poglavlju 5.1.3.5 Otklanjanje
problema s neotkrivenim reagensima. Ako vizualizator Cesto ne uspije ispravno snimiti ID-ove, oCistite
prozor identifikacijskog vizualizatora (pogledajte 12.9 |dentifikacijski vizualizator).

]
!

BOND softver je otkrio problem s ovim reagensom. Kliknite desnom tipkom mi$a na simbol

L informacija za dodatne informacije.

? Mozda BOND softver nije prepoznao reagens. U tom slucaju upotrijebite rucni skener za skeniranje
reagensa i dodavanje u inventar. Ako je ID oStecen, unesite ga rucno. Pogledajte 8.3.3 Registriranje
reagensa i sustava reagensa za vise informacija.

@ BOND softver je otkrio problem s ovim reagensom ili sustavom reagensa.

Kliknite desnom tipkom misa na simbol obavijesti za dodatne informacije.

5.1.3.3 Razine reagensa

lkone za sustave reagensa oznacavaju samo tri razine volumena na zaslonu System status (Status sustava):

. Bond Polymer Refine Deteclion .
Puno do otprilike 20 %
o Bond Pohymer Refine Detection .
Nisko (od oko 20 %
preostalog do skoro
praznog)
= ]
i .'. Band Polymer Refine Datection
o Prazno

Reagensi spremni za uporabu i ikone otvorenih spremnika preciznije ukazuju na razine reagensa.

Slika 5-7: Primjeri razina reagensa spremnih za uporabu prikazanih na zaslonu System status (Status sustava)

| —
L £ L
*CD10 *CD10 *CD10 o0

Da biste vidjeli detaljnije informacije o inventaru reagensa ili sustava reagensa, kliknite desnom tipkom misa na ikonu
i odaberite Inventory ... (Inventar ...) u skoénom izborniku. Pojavit ée se zaslon Reagent inventory details (Detalji o
inventaru reagensa). Pogledajte 8.3.2 Reagens ili pojedinosti o sustavu reagensa.
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

5.1.3.4  Otklanjanje problema s reagensom

Ako BOND softver otkrije problem s reagensom potrebnim za obradu, prije pokretanja obrade, softver ¢e prikazati
ikonu pozornosti na slici spremnika za reagens ispod posudice za stakalca na zaslonu System status (Status
sustava). Ako se problem pojavi tijekom ciklusa obrade, ikona pozornosti pojavljuje se preko ikone hardverskog
statusa reagensa, kao $to je opisano ranije u ovom odjeljku. Da biste vidjeli viSe informacija o problemu, desnom
tipkom miSa kliknite ikonu pozornosti.

Ako trebate zamijeniti ili dodati reagens, izvadite posudicu za reagense koja ima problematicni reagens, zamijenite ili
dodajte potreban reagens na posudicu, a zatim ponovo umetnite posudicu.

minute, necete modi ukloniti tu posudicu bez napustanja ciklusa obrade. To pokazuje indikator za tu

‘ Imajte na umu da ako je obrada vec u tijeku, a reagens u odredenoj posudici bit ¢e potreban unutar 2
posudicu za reagens koja svijetli crveno.

5.1.3.5 Otklanjanje problema s neotkrivenim reagensima
Ako se reagens ne otkrije ili se komplet samo djelomicno otkrije, uCinite sljedece:
1 Provjerite je li:
» Spremnik za reagens ispravno postavljen u posudicu za reagens
« Cep spremnika za reagens otvoren i pricvri¢en na straznji dio spremnika
 Preko gornjeg prednjeg dijela spremnika postoji neoSteceni ID crticnog koda reagensa.
2 Provjerite je li reagens registriran u inventaru.

» Ako reagens nije registriran, registrirajte ga kao $to je opisano u 8.3.3 Registriranje reagensa i sustava
reagensa.

3 U ovom trenutku mozete:

a skinuti posudicu za reagense (zatim zabiljeziti jedinstveni identifikator pakiranja (UPI) reagensa) i ponovo
je umetniti da sustav ponovo prepozna posudicu za reagense ili

b ako ponovno umetanje posudice za reagens nije ucinkovito rjeSenje, mozete ru¢no identificirati reagens -
desnom tipkom misa kliknite ikonu spremnika na zaslonu System status (Status sustava) i kliknite
Select ... (Odaberi) u podizborniku. Unesite UPI reagensa koji ste prethodno naveli i kliknite OK (U redu).

Fl
Na slici se pojavljuje simbol £ za identifikaciju reagensa koji je ruéno unesen ili djelomi¢no atuomatski
identificiran. Simbol (i ru¢no identificirani reagens ili automatski identificiran komplet) uklonit ¢e se ako se
ukloni posudica za reagense.
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Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

Ako rucno unesete UPI broj reagensa, prikazat e se sljedeca poruka:

Slika 5-8: Obavijest za rucno unesen reagens

@

Please ensure reagent container lid is open before pressing
‘Confirm'’ to proceed.

** FAILURE TO OPEN LID MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE ™

Kada sustav identificira rucno uneseni UPI broj ili je modul obrade automatski identificirao reagens, prikazuje
se sljedeca ikona.

Slika 5-9: Rucno unesen ili automatski identificiran reagens

Ako je komplet samo djelomi¢no identificiran i modul obrade automatski identificira neke spremnike, prikazuju
se sljedeca poruka i ikona.

Slika 5-10: Obavijest 0 kompletu za automatsku identifikaciju

Notifications

Not all containers in detection system ChromoPlex 1 Dual Detection

were scanned. This may be because some of the lids were closed.

Please click 'Confirm’ to proceed if all reagent containers are present
@ and their lids open, otherwise click 'Cancel"

** FAILURE TO OPEMN LIDS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE **

Slika 5-11: Komplet za automatsku identifikaciju
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5.1.3.6  Status spremnika za rasuti teret

Na donjem desnom dijelu zaslona System status (Status sustava) prikazuju se ikone spremnika za rasuti teret i
reagense. Svaki spremnik je oznaCen i boje odgovaraju instaliranim spremnicima. PoloZaji ikona spremnika za rasuti
teret na zaslonu System status (Status sustava) odraZzavaju fizitke poloZaje odgovarajucih Supljina spremnika za
rasuti teret na modulu obrade.

Pogledajte 2.2.7 Supljine spremnika za rasuti teret za stvarnu konfiguraciju spremnika za svaku vrstu modula obrade.

Slika 5-12: Spremnici za rasuti teret (BOND-III konfiguracija)

"ER2

II_EIDEH;H;IQ

*BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Slika 5-13: Spremnici za rasuti teret (BOND-MAX konfiguracija).

Krajnja desna ikona
predstavlja vanjski

D [i] [D @ @ D m 5 fnrJgteerTrWi?ailrza otpadni

"HarWast "ER1 "ER2Z "Dewax "D ‘B\Wazh “aAlcohol "Blkias!

U nastavku se nalaze opisi svakog od gore navedenih sadrzaja spremnika za rasuti teret.

Naljepnica na spremniku za rasuti Sadrzaj spremnika za rasuti teret
teret
*Odvostavanje BOND Dewax Solution
*DI Deionizirana voda
*BWash BOND Wash Solution
*Alkohol Alkohol (stupanj reagensa)
*BlkWast Rasuti teret
*HazWas Opasan otpad
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
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BOND-II

Softver prikazuje razine tekucine BOND-III reagensa i spremnika za rasuti teret. Ako je zaliha reagensa niska ili je
razina otpada visoka, moZda se javlja zvu¢ni alarm, lampica pulsirajuée boce (bijela ili crvena) i ikona upozorenja
prikazana na zaslonu statusa, ovisno o ozbiljnosti problema. Desnom tipkom mi$a kliknite ikonu kako biste vidjeli
poruku o pozornosti i poduzmite potrebne radnje kako biste rijeSili problem - pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili
praznjenje spremnika za rasuti teret.

‘ ‘ Ako se pojavi simbol upozorenja, obrada se pauzira dok se problem ne rijesi.

rasvjetnim sustavom, kako je opisano u Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret (BOND-III)

‘ Status spremnika za rasuti teret na zaslonu System status (Status sustava) sinkroniziran je sa
(Odjeljak na stranici 52).

Zaslon na BOND-III softveru pokazuje interpretiranu razinu u boci na temelju procjene koliko je joS slajdova moguce
obraditi sa rasutim teretom reagensa Sljedece slike se koriste za 0znacavanje stanja spremnika za rasuti teret:
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lkone za obujam spremnika za reagense za rasuti teret

Slika 5-14: Ikone za obujam spremnika za reagense za rasuti teret

Razina | Stanje | Boces | Odvostavanj | Alkohol | *DI | Meduspremni | HEIR1 | HEIR2 | Naljepnica| Boca

materijalo
m
Graficko Raspon glasnoce Svjetla
korisnicko
sucelje
(GUI)
- - Boca izvadena - - Iskljuceno
—
Pauza
- CRVENO CRVENO
0 | obrade D 0-150 0-150 | C 0-150 0-100 0-100 , :
N 150 Treperenje | Treperenje
serije
J
Nije =
moguce D ] ] 150 - ] 100-  100-
1 pokrenut 150-500 150 - 500 1000 150-1000 300 300
seriju
1000 300-  300-
2 U redu 500-750 500-750 | - 1000 - 1500 BIJELO BIJELO
— 500 500
1500
— 1500
750 - 500 - 500 -
3 U redu 750-2500 9500 - 1500 - 3500 1500 1500 BIJELO BIJELO
3500
— 3500
2500 - 1500-  1500-
| - - -
4 U redu ) 2500 - 5000 5000 000 3500 - 5000 2000 2000 BIJELO BIJELO
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Pojavljuje se ako se dogodi sljedede:

* reagens je prikraju i mora se odmah napuniti
» nedostaje spremnik
 nedovoljan volumen za pokretanje obrade

Pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret.

Pojavljuje se ako je obrada pauzirana jer se dogodilo nesto od sljedeceg:

)
il

A

* reagens je pri kraju i potrebno ga je hitno napuniti (upozorenje)
« nedostaje spremnik i potreban je za obradu (alarm)

Pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret.

lkone za obujam spremnika za otpadni materijal

Slika 5-15: Ikone za obujam spremnika za rasuti teret

Razina Boce za otpad Sstandardan | Opasan | Naljepnica
otpad otpad
Graficko korisnicko Raspon glasnoce Svjetla
sucelje (GUI)
Boca izvadena Iskljuéeno
—
0 U redu Q 0-1100 0-1100 | BIJELO Iskljuéeno
—_— 1100 - BIJELO
1 U redu 1100 - 3000 2000 BIJELO (samo 1
— traka)
= 3000 -
2 U redu 1_; 3000 - 3900 3900 BIJELO BIJELO
[/ e |
3 Nije moguce i 1 3900 - 4800 3900 -
pokrenuti seriju '_' 4800
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Razina Boce za otpad Sstandardan | Opasan | Naljepnica
otpad otpad

Graficko korisnicko Raspon glasnoce Svjetla
sucelje (GUI)

4800 - CRVENO CRVENO
5000 Treperenje | Treperenje

4 Pauza obrade serije 4800 - 5000

Pojavljuje se ako se dogodi sljedece:

 otpad je gotovo pun i treba ga odmah isprazniti
Pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret.
) Pojavljuje se ako je obrada pauzirana jer se dogodilo nesto od sljedeceg:
N « otpad je puni hitno se treba isprazniti (upozorenje)
" « nedostaje spremnik i potreban je za obradu (alarm)

Pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret.

BOND-MAX

Softver prikazuje ikonu pozornosti (kako je gore navedeno) iznad spremnika za rasuti teret kada otkrije problem (na
primjer, volumen u spremniku za reagens je nizak ili je volumen u spremniku za otpadni materijal visok). Kliknite
desnom tipkom miSa na ikonu obavijesti za detalje.

5.1.4  Informacije o stakalcu

U odjeljcima u nastavku opisane su ikone koje se koriste za predstavljanje informacija o stakalcu na zaslonu System
status (Status sustava). Takoder su opisane i opcije sko¢nog izbornika stakalca.

» 5.1.4.1 Ikone stakalca
e 5.1.4.2 Skoc¢ni izbornik posudice za stakalce

» 5.1.4.3 Obavijesti 0 dogadajima stakalca

» 5.1.4.4 Popravak nekompatibilnih podeSavanja stakalca

5.1.4.1 lkone stakalca

Na zaslonu System status (Status sustava) prikazuje se graficki prikaz svake od tri posudice za stakalca s ikonom za
svako stakalce. Ikone stakalca oznaCavaju stanje svakog stakalca.

Va$ sustav koristi 2D crticne kodove. Ikone stakalca mogu se neobavezno konfigurirati tako da ukljuCuju snimljene
slike naljepnica za stakalca. Qbratite se korisnickoj podrSci ako Zelite promijeniti postojece postavke.

Primjeri ikona za stakalca prikazani su u sljedecim tablicama.
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lkone stakalca za naljepnice crticnog koda

, " U ovom polozaju nema stakalca ili je stakalce snimljeno, ali ga sustav ne

00000004 Pojedinacno stakalce je snimljeno i automatski identificirano
*Neg I'_a_t - ] (pogledajte 5.1.5.1 Automatska identifikacija stakalca)
00000007 — Stakalce je snimljeno i rucno identificirano - zapiSite simbol (zaokruzen

19 crvenom bojom) na stakalcu
et0 [ ] | o
: (pogledajte 5.1.5.2 Ruéna identifikacija stakalca na sustavu)

00000004 A Stakalce nije kompatibilno s jednim ili viSe stakalaca na posudici
*Neg [_-:1 _,'T'] (pogledajte 5.1.4.4 Popravak nekompatibilnih podesavanja stakalca)
00000003 N Obrada stakalca uz obavijest o dogadaju

*Neg [hf:_ I (pogledaijte 5.1.4.3 Obavijesti o dogadajima stakalca)

Dvaput kliknite na stakalca koja je BOND sustav prepoznao za otvaranje dijaloskog okvira Slide properties (Svojstva
stakalca). Ako obrada nije pokrenuta, moZete urediti detalje o stakalcu u dijaloskom okviru, ali tada ¢ete morati
ispisati novu naljepnicu za stakalce, izvaditi posudicu i zalijepiti novu naljepnicu, a zatim ju ponovo umetnuti.

5.1.4.2  Skocniizbornik posudice za stakalce

Kliknite desnom tipkom miSa na stakalca na grafici posudice za stakalca na zaslonu System status (Status sustava)
za niz opcija za stakalce ili posudicu.

Naredba Opis

Odaberite rucno... Omoguceno ako stakalce nije automatski identificirano.

Odaberite za otvaranje dijalo$kog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca),

koji vam omogucuje identifikaciju stakalca s onim koje je konfigurirano u sustavu
(pogledajte 5.1.5.2 Ru¢na identifikacija stakalca na sustavu).

Tu opciju mozete odabrati i ako dvaput kliknete na neidentificirano stakalce.

Poruka o pozornosti... Ako se na stakalcu prikazuje obavijest o dogadaju, pogledajte poruku o pozornosti
(pogledajte 5.1.4.3 Obavijesti o dogadajima stakalca).

Dogadaji obrade Generirajte izvje$ée Run Events Report (Izvjes¢e o dogadajima obrade) za obradu

(pogledaijte 9.4 IzvjeSce o dogadajima obrade).
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I

Odgodeno pokretanje Postavite odgodeno pokretanje za obradu (pogledajte 5.1.8 Odgodeno pokretanje).

5.1.4.3 Obavijesti 0 dogadajima stakalca
Slika 5-16: Stakalce s obavijesti 0 dogadajima

00000009
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Kada se tijekom obrade pojavi neocekivani dogadaj, na ikoni stakalca prikazuje se simbol upozorenja. Ova obavijest
ne mora nuzno ukazivati na to da je bojanje na bilo koji nacin bilo nezadovoljavajuce. Kada se pojavi simbol obavijesti,
rukovatelj sustava ili laboratorijski nadzornik moraju poduzeti sljedece dodatne korake kako bi potvrdili da je stakalce
prikladno za dijagnosticku uporabu.

1 Kliknite desnom tipkom misa na stakalce i odaberite Run events (Dogadaji obrade) za generiranje Run Events

Report (IzvjeS¢a o dogadajima obrade) (pogledajte 9.4 |zvjesce o dogadajima obrade).

Svi dogadaji koji su uzrokovali pojavu obavijesti prikazani su Bold (Podebljano). Rukovatelj sustava ili

laboratorijski nadzornik mora pazljivo razmotriti navedene dogadaje obavijesti jer oni pruzaju vazne detalje o
prirodi dogadaja obavijesti o stakalcu.

2 Pazljivo pregledajte obojano tkivo.

3 Pazljivo pregledajte sva kontrolna stakalca.

Ako laboratorij ne moze potvrditi kvalitetu bojanja, potrebno je obavijestiti patologa o obavijesti ili je potrebno ponovo
pokrenuti ispitivanje.

U jednom Run Events Report (Izvje$ée o dogadajima obrade) moZe biti prisutno vise obavijesti. Ako se obrada zavrsi
statusom Done (notification) (Gotovo (obavijest)), provjerite je li pregledano cijelo izvjesce. Ako je status Done (OK)
(Gotovo (U redu)), nema potrebe za pregledom izvje$éa.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 120



Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

5.1.4.4 Popravak nekompatibilnih podeSavanja stakalca

Ako BOND sustav otkrije nekompatibilno stakalce, dodijelit ¢e slova podebljanim crvenim pismom u gornjem desnom
dijelu svih stakalaca u posudici. Stakalca koja imaju isto slovo kompatibilna su.

Slika 5-17: Nekompatibilna stakalca
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Uklonite posudicu za stakalca i izvadite nekompatibilna stakalca ili promijenite svojstva stakalca (ako je u njima bilo
pogresaka) kako biste stakalca uginili kompatibilnima. Ako mijenjate svojstva stakalca, morate ponovo ispisati
naljepnice za izmijenjena stakalca i pricvrstiti ih prije ponovnog punjenja posudice.

Pogledajte 6.9 Kompatibilnost stakalca za dodatne detalje o kompatibilnosti stakalca.

5.1.5  Identifikacija stakalca na sustavu

U najceSc¢em tijeku rada stakalca s naljepnicama iz BOND sustava ili LIS-a umecu se u modul obrade, a zatim se
automatski identificiraju. Identifikacija se odnosi na ocitanje 2D crti¢nih kodova na naljepnicama. Ako je naljepnica
zamrljana ili se iz nekog drugog razloga ne moze ocitati, mozete je rucno identificirati u BOND softveru. Neki tijekovi
rada koriste ruénu identifikaciju kao podrazumijevanu (pogledajte 6.8 Impromptu slajd i izrada slucaja).

5.1.5.1 Automatska identifikacija stakalca

BOND sustav moze automatski identificirati standardne BOND 2D crti¢ne kodove naljepnica stakalca izradene
pomocéu BOND uredaja za oznacavanje (kako je opisano u 6.6 Oznacavanje stakalca) i stakalca ispisanih u LIS-u, koja
koriste prepoznatljivi format crticnog koda (pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a). Kada se posudica za
stakalca zakljuca, sustav ¢e pokuSati identificirati svaku naljepnicu stakalca i uskladiti je sa stakalcem na kojem je
naljepnica ispisana. Tamo gdje je u mogucnosti uskladiti naljepnicu s ispisanim stakalcem, stakalce se automatski
identificira i nisu potrebne daljnje radnje.

Sustav tijekom postupka identifikacije stakalca snima sliku svake naljepnice. Ove slike se pojavljuju na sljede¢im
izvjeS¢ima kako bi se osigurao trajni zapis o podudaranju stakalca:

e 9.4 |zvjesSce 0 dogadajima obrade

» 0.51zvjeSce o detaljima obrade

* 0.6 IzvjeSce o slucaju

Ako sustav nije mogao identificirati naljepnicu, onda se stakalce mora rucno identificirati pomocu postupka ru¢ne
identifikacije stakalca (pogledajte sljedeci odjeljak).
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5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu

Na sustavima koji su postavljeni da snime sliku svake naljepnice stakalca, ako automatska identifikacija ne uspije,
stakalca se mogu ru¢no identificirati dok su jo$ uvijek umetnuta u modul obrade. Pomodu sljedec¢eg postupka ruc¢no
identificirajte umetnuto stakalce.

1 Ako sustav ne moze automatski prepoznati stakalce, dijaloski okvir statusa sustava Ce prikazati sliku
naljepnice.
Slika 5-18: Stakalce nije automatski identificirano

7 Zapokretanje dijaloskog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca) ucinite nesto od sljedeceg:
a Dvaput kliknite sliku stakalca; ili
b Desnom tipkom misa kliknite na sliku pa u skoénom izborniku odaberite Select manually (Odaberi ru¢no).

3 Prikazuje se dijaloki okvir za Slide labels to print (Identifikaciju stakalca).

Slika 5-19: Dijaloski okvir identifikacije stakalca
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Na lijevom oknu (stavka 1) navedeni su svi slucajevi s neobradenim stakalcima. Pod zadanim postavkama,
prikazuju se samo slu¢ajevi sa stakalcima za koja su ispisane naljepnice (to moZete promijeniti kako biste
ukljucili slucajeve sa stakalcima za koja nisu ispisane naljepnice — pogledajte 6.8.2.2 Vanjske naljepnice
stakalca).

Naljepnice za stakalca u trenutaénom sklopu za bojanje stakalca prikazane su u desnom oknu (stavka 2).

Stakalce koje je odabrano kad je dijaloski okvir otvoren istaknuto je (stavka 3) u desnom oknu i prikazano je
uvecano. DrZite pokaziva¢ miSa iznad stakalca u desnom oknu da biste vidjeli jo$ vece uvecanje slike.
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Sredisnje okno (stavka 4) prikazuje stakalca konfigurirana za slu¢aj odabran u lijevom oknu, gdje stakalca jo$
nisu uparena ni sa jednim stakalcem snimljenim na modulu obrade. U prikazu zadanih postavki pojavljuju se
samo stakalca s ispisanim naljepnicama, no to je moguce promijeniti da bi se prikazala sva stakalca
konfigurirana za taj slu¢aj (pogledajte 6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca).

U ovoj fazi moguée je kreirati nove slucajeve i stakalca, uz New case (Novi slu¢aj) i New slide (Novo stakalce),
ako je potrebno (za upute pogledajte 6.8 Impromptu slajd i izrada slucaja). U uputama u nastavku
pretpostavlja se da su sva potrebna stakalca ve¢ konfigurirana u BOND.

4 Pomocu informacija vidljivih na odabranoj snimci oznake, s desne strane, utvrdite slucaj koji tom stakalcu
pripada. U oknu kugista odaberite taj slu¢aj (stavka 1).

Popis stakalca (stavka 4) ispunjen je s nepodudarnim stakalcima konfiguriranima za taj slucaj.
5 Sada uskladite neidentificirano stakalce sa stakalcem s popisa stakalca (stavka 4).
Odaberite stakalce i kliknite Insert (Umetni).
Stakalce se uklanja sa popisa stakalca, a slika u desnom oknu azurira se kako bi pokazala da je stakalce
identificirano. Simbol EQ:.] identificira stakalce kao da je bilo ru¢no odabrano.
S

6 Spojite sva neidentificirana stakalca ponavljanjem gore navedenih koraka.

jedeca neidentificirana naljepnica stakalca, ako postoji, sada je istaknuta radi identifikacije.

7 Kada su sva stakalca u posudici identificirana, kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijalo$ki okvir. Ako kliknete
Cancel (OtkaZi) sve identifikacije stakalca koje ste napravili, izgubit ¢e se.
8 Zaslon System status (Status sustava) sada prikazuje sva stakalca u posudici s njihovim podacima. Ru¢no
¥l
identificirana stakalca ukljucuju sliku naljepnice i simbol 1 koji pokazuju da je stakalce rucno odabrano.

Slika 5-20: Rucno identificirano stakalce prije obrade
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9 Ruéno odabrana stakalca normalno ¢e se obraditi.

Slika stakalca pojavljuje se na sljedecim izvjeS¢ima kako bi se 0sigurao trajni zapis o podudaranju stakalca:
e 9.4 Izvjesce o dogadajima obrade
e 0.5zvjeSce o detaljima obrade

» 0.6 1zvjesScée o slucaju
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Sustav NIJE postavljen za snimanje svake naljepnice stakalca
Stakalca se i dalje mogu ru¢no identificirati, ali to moze ukljucivati vadenje posudice za stakalca.

ZabiljeZite ID stakalca i broj polozaja stakalca (utisnuto na posudici za stakalca ispod vrata navlake) za stakalce koje
nije automatski identificirano.

Ponovo umetnite posudicu za stakalca i dvaput kliknite odgovarajuéi polozaj stakalca (odbrojavajuci prema dolje od
gornjeg poloZaja sklopa za bojanje stakalca na zaslonu System status (Status sustava).

5.1.6  Indikator tijeka obrade

Indikatori tijeka nalaze se ispod svake grafike posudice za stakalce. Pruzaju brzi vizualni prikaz statusa obrade i tijeka
obrade.

e 5.1.6.1 Status obrade
e 5.1.6.2 Tijek obrade
e 5.1.7.1 Zaustavljanje obrade

» 5.1.8.1 Postavljanje vremena odgodenog pokretanja

5.1.6.1 Status obrade

Trenutacni broj i status obrade prikazuju se na dnu svakog indikatora tijeka. Moguci statusi obrade su:
Status obrade Opis
Otkljucano Posudica za stakalce je otkljucana.

Zaklju¢ano Posudica za stakalce je zakljucana, ali pokretanje jo$ uvijek nije moguce. Ovo se stanje
obi¢no javlja prije dovrSetka snimanja stakalca.

Stakalca spremna Sva stakalca u sklopu za bojanje stakalca su snimljena.

Pokretanje Gumb za pokretanje je pritisnut i sustav provodi provjere prije pocetka rada i zakazivanje.
Odbaceno/Stakalca BOND sustav je poku$ao pokrenuti obradu, ali nije bila uspje$na. Najvjerojatniji uzroci
spremna odbacivanja su reagensi koji nedostaju, niske razine reagensa rasutog tereta ili pun

spremnik za otpad. Izradite Run Events Report (izvjeS¢e o dogadajima obrade), rijesSite
sve probleme na koje ukazuje, a zatim ponovno pokrenite obradu.

Zakazano Obrada je planirana, ali nije zapocela. Indikator tijeka obrade pokazuje zakazano vrijeme
pocetka.

Proc (U redu) Obrada u tijeku, nisu se dogodili neocekivani dogadaji.

Proc (obavijest) Obrada u tijeku, dogodili su se neocekivani dogadaji.

Za detalje provjerite IzvjeSce o dogadajima obrade.

Prekid Obrada je prekinuta. To se dogada kada rukovatelj pritisne gumb za zaustavljanje.
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T S

Gotovo (U redu) Obrada je dovrSena, nisu se dogodili neocekivani dogadaji.
Gotovo (obavijest) Obrada je dovrSena, dogodili su se neocekivani dogadaji.

Za detalje provjerite IzvjeSce o dogadajima obrade.

5.1.6.2 Tijek obrade

Traka napretka ispod svake grafike posudice za stakalca prikazuje vizualni prikaz tijeka obrade. Traka napretka
prikazuje kriticna vremena, pokazuje trenutacni napredak u odnosu na kriticna vremena i koristi sljedece boje za
prikaz Cetiri faze tijeka obrade:

 Plavo - posudica za stakalce je zakljucana, obrada nije pokrenuta

» (rveno - obrada nije pokrenuta i premasSeno je vremensko ogranicenje za pokretanje
» Zeleno - obrada

 |jubicasta - obrada je dovrSena i sada se hidratizira.

PokazivaC miSa mozete pauzirati u odjeljku tijeka obrade kako biste prikazali status obrade, kao $to je ,Vrijeme od
zakljucavanja”, ,Vrijeme do zavrSetka” i ,Vrijeme od zavrSetka” kao $to je prikazano u Slika 5-21.

Slika 5-21: Prikaz statusa obrade

9:09 AM
w
-]
F
11:25 AM
Run %0: Done (notification)

Fun 90: Done (notification) :(

Time since completion: 22:23
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Stakalca spremna — pokretanje

Nakon Sto ste snimili stakalca i uvijobrada je spremna za pokretanje, a tijekom kratkog razdoblja nakon pritiska
gumba za pokretanje ili odgodenog pokretanja, traka prikazuje sljedece stavke (pogledajte Slika 5-22 za brojeve
stavki).

Slika 5-22: Tijek obrade (pokretanje)

8:50 AM

T — 5
3 9:50 AM

Run 88: Slides ready I 6

Legenda

1 Vrijeme kada je posudica zaklju¢ana 4 Trenutacni napredak

2 Prihvatljivo razdoblje pocetka (plava traka) 5 Prekorageno vrijeme podetka (crvena traka)

(pogledajte Prihvatljivo razdoblje pokretanja i alarm 6 Status obrade (pogledajte 5.1.6.1 Status obrade)

(Odjeljak na stranici 126))

3 Prihvatljivo vremensko ogranicenje poCetka

Prihvatljivo razdoblje pokretanja i alarm

Uvijek zapocnite obradu Sto prije nakon zakljuavanja posudica za stakalca. Stakalca nisu hidratizirana tijekom
,razdoblja pokretanja” (izmedu zakljuéavanja posudice i poGetka obrade), stoga, ako je ovo razdoblje predugo, za
odvostena stakalca, tkivo se moze oStetiti. BOND softver vam pomaze to pratiti pracenjem vremena nakon
zakljuCavanja posudica i prikazuje prihvatljivo maksimalno razdoblje pokretanja za umetnutu vrstu stakalca
(navosteno ili odvosteno). Prihvatljiva razdoblja pokretanja vizualno su prikazana kao plava traka na traci napretka
,Slides ready” (Stakalca spremna) (pogledajte gore). Ako obrada nije pocela neko vrijeme nakon prihvatljivog

razdoblja pokretanja, za ovostena stakalca se pojavljuje alarm.

Razdoblja pokretanja i dolje prikazano razdoblje alarma odvostenog stakalca. Sva vremena su od vremena kada su
posudice zakljucane:

Prihvatljivo razdoblje pokretanja ili alarm Vrijeme (min) od zaklju¢avanja posudice

Prihvatljivo razdoblje pokretanja za odvoStena stakalca 15
Vrijeme za odvoStena stakalca do alarma 25
Prihvatljivo razdoblje pokretanja za navoStena stakalca 60

Ako obrada nije zapocela unutar razdoblja pokretanja, mozete ukloniti posudice kako biste rucno hidratizirali stakalca.
Kada ponovo umetnete posudicu, BOND softver pokrece novu obradu i ponovo dodjeljuje novi ID broj obrade te
pocinje brojiti razdoblje.
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Prihvatljiva ogranicenja vremena pocetka odnose se samo na obrade neposrednog pokretanja; ne vrijede za obrade s
odgodenim pokretanjem.

Zakazano

Nakon Sto je obrada pokrenuta gumbom za pokretanje ili odgodenim pokretanjem, ona se zakazuje u sustavu. U
razdoblju izmedu zakazivanja i pocetka obrade — Sto moze biti dugo u slucaju odgodenog pokretanja — traka napretka
prikazuje sljedece stavke (pogledajte Slika 5-23 za brojeve stavki).

Slika 5-23: Tijek obrade (pocetak, s odgodenim pokretanjem)

| 4
6:08 PM
-
(— | 5
r
6:23 PM 6
Run 85: Scheduled 7
Legenda
1 Vrijeme kada je obrada zakazana da pocne 5 Razdoblje hidratacije nakon obrade (ljubi¢asta traka)
2 0dgoda prije pocetka (plava traka) 6 Priblizno vrijeme zavr$etka obrade
3 Razdoblje obrade (zelena traka) 7 Status obrade (pogledajte 5.1.6.1 Status obrade)
4 Trenutacni napredak
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Tijekom obrade

Tijekom faze obrade traka prikazuje sljedece stavke (pogledajte Slika 5-24 za brojeve stavki).

Slika 5-24: Tijek obrade (obrada)

B:SEAM | 4

2 || ‘- | 5]
10:40 AM 6

Run 86: Proc(OK) ! 7

Legenda
1 Planirano vrijeme pocetka 5 Razdoblje hidratacije nakon obrade (ljubi¢asta
2 Razdoblje pokretanja - plavo: pocetak U redu, traka)
crveno: premaseno ogranicenje pokretanja 6 Priblizno vrijeme kada ¢e obrada zavrsiti
3 Razdoblje obrade (zelena traka) 7 Status obrade (pogledajte 5.1.6.1 Status obrade)

4 Trenutacni napredak

5.1.7  Pokretanje ili zaustavljanje obrade

PocCinjete obradu umetanjem i zakljuCavanjem posudice za stakalce. Posudica je snimljena i sustav provjerava
sljedece kako bi osigurao da se moze obraditi:

* sva su stakalca kompatibilna

* Svisureagensi dostupni.
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Kada su stakalca snimljena, status obrade postavlja se na Slides ready (Stakalca spremna) (pogledajte 5.1.6.1 Status
obrade) i u pocetnoj fazi prikazuje se traka napretka (pogledajte 5.1.6.2 Tijek obrade). Nakon $to se otklone sve
nekompatibilnosti stakalca, identificiraju sva stakalca i pokrenu provjere kako bi se osiguralo da su svi potrebni
reagensi prisutni, obrada moze poceti.

* Da biste zapoceli obradu Sto prije kliknite N odgodeno pokretanje desnom tipkom misa kliknite na
posudicu i odaberite Delayed start (Odgodeno pokretanje) iz skoénog izbornika; pogledajte daljnje upute u
5.1.8 Odgodeno pokretanje

« Status obrade postavljen je na Starting (Pokretanje) kada se provjere prije obrade i zakazivanja dovrse.
Traka napretka ostaje u pocetnoj fazi.
« Po dovrSetku zakazivanja, stanje ¢e se promijeniti u Scheduled (Zakazano).

Traka napretka sada se pojavljuje u fazi obrade. Prikazuje se zakazano vrijeme pocetka, a uvjet
pokretanja (OK (U redu) ili vremensko ogranicenje premaseno) se prikazuje na lijevoj strani trake.

« Kada obrada zapocne u zakazano vrijeme, stanje se mijenja u Proc (OK) (U redu).

Ako je vremensko ogranicenje poCetka premaseno, upozorenje ili alarm briSe se nakon $to se obrada
stvarno pokrene. Medutim, pocetni dio trake napretka ostaje crven.

« |majte na umu da statusi Starting (Pokretanje) i Scheduled (Zakazano) mogu potrajati neko vrijeme i
moguce je da je pocetno vremensko ogranicenje premaseno. Ako je vjerojatno da ¢e doci do toga,
mozete otkljucati posudicu za stakalca i rucno hidratizirati stakalca prije ponovnog pokretanja. Ako
otkljucate posudicu prije poCetka obrade, obrada se ne smatra prekinutom i moze se ponovo
pokrenuti.

@ Trebate pokrenuti samo jednu po jednu obradu, a zatim priCekati da se obrada pokrene/zakaze prije
pocetka sljedece obrade. Pricekajte kratko nakon pocetka svake obrade kako biste potvrdili da je

uspjesno pokrenuta. Ako nije, status obrade postavlja se na Rejected/Slides ready
(Odbacgeno/stakalca spremna). Pogledajte 5.1.6.1 Status obrade. Potom trebate generirati izvje$ée
Run Events (izvjeSc¢e o dogadajima obrade) kako biste identificirali zasto obrada nije zapocela
(pogledaijte 9.4 IzvjeSce o dogadajima obrade).

5.1.7.1 Zaustavljanje obrade

Nakon pritiska na gumb za pokretanje (ili aktiviranja odgodenog pokretanja) sve dok obrada stvarno ne zapoc¢ne - dok
je obrada u statusu Starting (Pokretanje) ili Scheduled (Zakazano) — obrada se moZe zaustaviti radi provodenja bez
potrebe da se prekine. Za otkazivanje zahtjeva za obradu u ovom trenutku, otkljucajte posudicu za stakalce na modulu
obrade (qumbi za pokretanje i prekidanje su onemoguceni tijekom ovog razdoblja). U sustavu se zadrZavaju podaci o
stakalcima, a obrada se moze ponovo pokrenuti kasnije ako Zelite. Jedna linija se zapisuje na listu Slide History
(Povijest stakalca) za odbac¢enu obradu.

Da biste prekinuli ciklus obrade nakon pocetka obrade, kliknite BN /\0qul obrade prestat ¢e s radom na obradi
nakon §to dovrsi trenutacni korak. Status stakalca na zaslonu Slide History (Povijest stakalca) mijenja se u Done
(notification) (Gotovo (obavijest)).

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 129



Poglavlje 5BOND-III i BOND-MAX statusi zaslona (na BOND kontroleru)

@ Pozorno razmislite prije prekida obrade - prekinute obrade ne mogu se ponovo pokrenuti, a sva
stakalca za koje obrada nije dovrSena mogu biti ugrozena.

5.1.8  0Odgodeno pokretanje

Obrade s vostanim stakalcima mogu se zakazati za pokretanje u odredeno buduce vrijeme (do jednog tjedna od
trenutaénog vremena) u BOND-III i BOND-MAX sustavima. Obrade pokrenute preko no¢i, na primjer, mogu se tempirati
tako da se zavrSe neposredno prije pocetka rada sljedeceg dana. Stakalca su ucvr§cena, jos uvijek ovoStana dok ne
zapocne obrada i minimizira se razdoblje hidracije koje slijedi nakon obrade.

Neki reagensi koji nisu reagensi tvrtke Leica Biosystems mogli bi se pokvariti ako se drze dulje
vrijeme na modulima obrade koji ¢ekaju odgodeno pokretanje. Provjerite podatke o proizvodu za
podatke o uporabi i pohrani reagensa. Kao i uvijek, Leica Biosystems preporucuje postavljanje
kontrolnog tkiva na stakalca s ispitnim tkivom (uzorak).

podignite i ponovno spustite SSA. Nakon Sto su stakalca ponovno ocitana, vrijeme odgodenog
pokretanja sada se moze prilagoditi kako bi odrazilo Zeljeno vrijeme zavrsetka.

‘ Ako zakazano vrijeme zavr$etka nije prikladno, pomoc¢u gumba Load / Unload (Postavljanje/vadenje)

5.1.8.1 Postavljanje vremena odgodenog pokretanja

Da bi obradili posudicu s odgodenim pokretanjem, pripremite stakalca kao i obi¢no, a posudicu za stakalca
zakljuajte. Kada je status obrade Slides ready (Stakalca spremna), odaberite Delayed start (Odgodeno pokretanje) iz
sko€nog izbornika posudice s desnim klikom na zaslonu System status (Status sustava).

Postavite datum i vrijeme kada Zelite da se posudica pokrene u dijaloskom okviru Delayed start (Odgodeno
pokretanje) i kliknite OK (U redu) (pogledajte Koristenje selektora datuma i vremena (Odjeljak na stranici 224)). Sustav

ide u status Starting (Pokretanje) kao i obi¢no i zakazuje obradu u koordinaciji s drugim operacijama. Posudica zatim
¢eka sa statusom Scheduled (Zakazano) do postavljenog vremena pocetka, kada pocinje normalna obrada.
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5.2 Zaslon sa statusom protokola

‘ ‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Na ovom zaslonu prikazuju se detaljne informacije o statusu pojedinacnih stakalca.

Za prikaz Zaslona sa Protocol status (Statusom protokola) idite na Zaslon sa System status (Status sustava) i kliknite
karticu Protocol status (statusa protokola).

Slika 5-25: Zaslon Protocol status (Status protokola)
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Da biste vidjeli kako napreduje obrada na stakalcu, kliknite odgovarajuci gumb za polozaj stakalca pored vrha zaslona.
Gumbi s opcijama koji odgovaraju polozajima bez stakalca su zatamnjeni i ne mogu se odabrati.

skracuje oznakom ,..." na kraju. Ako Zelite vidjeti puno ime pacijenta u skocnom polju, prijedite

‘ Ako je ime pacijenta predugacko da stane u dostupni prostor (posudica za stakalce 1, 2 i 3), naziv se
miSem preko skracenog imena.

Kada odaberete polozaj stakalca, softver prikazuje neke detalje stakalca i napredak protokola. Za prikaz dodatnih
detalja stakalca kliknite View details (PrikaZi detalje) za pokretanje dijaloskog okvira Slide properties (Svojstva
stakalca).

Koraci protokola za odabrano stakalce prikazuju se ispod detalja stakalca. Trenutacni je korak istaknut plavom

bojom. Dovrseni koraci prikazuju kvacicu u zelenom krugu ili, ako se dogodio neogekivani dogadaj, ikonu & .

Ako su provedene sve potrebne radnje za trenutacni korak, ali prije poCetka sljedeceg koraka postoji razdoblje

tekanja, kvacicaili @ je siva. Ostaje siva do pocetka sljededeg koraka, kada prelazi u normalnu boju.
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Mozete pregledati dogadaje iz obrade klikanjem desnom tipkom miSa na popis koraka i odabirom Run events
(Dogadaji obrade) iz sko¢nog izbornika. 1z skonog izbornika takoder moZete otvoriti dijaloski okvir Slide properties
(Svojstva stakalca).

5.3 Zaslon Maintenance (Odrzavanje)

@ Informacije o odrzavanju BOND-PRIME modula obrade potraZzite u zasebnom BOND-PRIME
korisnickom prirucniku. Informacije u nastavku ne primjenjuju se na BOND-PRIME modul obrade.

Za prikaz zaslona Maintenance (OdrZavanje), idite na zaslon System Status (Status sustava) , a zatim kliknite karticu
Maintenance (Odrzavanje).

Slika 5-26: Zaslon odrzavanja
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Zaslon Maintenance (OdrZavanje) ima gumbe za naredbe za niz zadataka odrZavanja koji su navedeni u nastavku:

Naredba Opis

Zamijenite Strcaljku Upravljanje modulom obrade dok mijenjate Strcaljku ili Strcaljke.
Pogledajte 12.13 Strcaljke.

Ciéenje sustava tekuéina Napunite sustav tekucine.
Pogledajte Ciscenje sustava tekuéina (Odjeljak na stranici 305).

Ciséenje aspiracijske sonde Ocistite aspiracijsku sondu pomoéu BONDsustava za Giscenje aspiracijske
sonde.

Pogledajte 12.6.1 Ciscenje aspiracijske sonde.

Zamjena aspiracijske sonde Obratite se sluzbi za korisniCku podrsku.
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L Nereba s

Ciséenje sondi robota za rasute Premjesta robote za rasute tekuéine (samo BOND-III) radi bolje pozicije tako
tekucine da se sonde mogu obrisati.

Pogledajte 12.12.1 Ciscenje sondi robota za rasute tekucine

Zamjena sondi robota za rasute Obratite se sluzbi za korisniCku podrsku.
tekucine
lzvjeSce o0 odrzavanju Generirajte izvjeSce o odrzavanju za odabrani modul obrade. Ova naredba je

uvijek dostupna.

Pogledajte 5.3.1 Izvjesce o odrzavanju

Zaslon Maintenance (OdrZavanje) pokazuje naziv trenuta¢no odabranog modula obrade i pridruzene gumbe za
naredbe odrzavanja. Niz dijaloskih okvira pomoci e vam da izvrSite zadatak odrzavanja koji odaberete.

Kad god zadatak odrzavanja nije dostupan, primjerice kada je odrzavanje vec u tijeku, gumb naredbe je onemogucen.
Svi gumbi za naredbe (osim Maintenance report (Izvje$¢e o odrZavanju)) su onemogucéeni kada se modul obrade
iskljuci.

5.3.1  lzvjeSce o odrzavanju

‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

IzvjeS¢e o odrzavanju prikazuje informacije o specificnom modulu obrade, za vremensko razdoblje koje odaberete.

1 U klinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).
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2 Kliknite karticu Maintenance (OdrZavanje), zatim kliknite na gumb Maintenance report (IzvjeSce o odrzavanju).

Slika 5-27: Dijaloski okvir Slide labels to print (Izvje$¢a o odrZavanju)

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 21023 K
MName: BOND-II #1

Type BOND-I

Time span

From: 05-Apr-16
To 05-Ape-17

Last twelve months

m T

Odaberite modul obrade iz padajuceg popisa, a zatim odaberite Zeljeno vremensko razdoblje pomocu kontrola From
(0d) i To (Do) datuma. Ili, moZete kliknuti Last twelve months (Proteklih dvanaest mjeseci) da postavite vremensko
razdoblje za ovaj period.

Kliknite na Generate (Generiraj) za generiranje izvje$éa o odrzavanju.

IzvjeSce se prikazuje u novom prozoru. U gornjem desnom kutu izvjeSc¢a prikazani su podaci u sljedecoj tablici:

Objekt Naziv objekta kao $to je uneseno u polje Facility (Objekt) na zaslonu administracijskog klijenta
Laboratory settings (Postavke laboratorija) - pogledajte 10.5.1 Postavke laboratorija

Vremenski period  Datumi,0d"i,Do" za period koji izvjeSce pokriva

Modul obrade Jedinstveni naziv modula obrade kao $to je uneseno u polje Name (Naziv) na zaslonu za
konfiguraciju administracijskog klijenta Hardware configuration (Konfiguracija hardvera) -
pogledajte 10.6.1 Moduli obrade

Serijski broj Jedinstveni serijski broj modula obrade
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U nastavku su navedene sljedece tocke na koje treba obratiti paznju u vezi s izvjeS¢em:

« Na zaslonu statusa sustava pojavit ¢e se ikona pozornosti iznad ikone modula obrade (kao na 5.1.2 Status
hardvera) uz obavijest podsjetnika desnom tipkom misa kada ti zadaci za odrZavanje zavr$e (a tada ¢e se na
zaslonu prikazati procijenjeni datum s oznakom ,Due now”).

» Procijenjeni datumi sljedecih radnji odrzavanja temelje se na broju obradenih stakalca i/ili preporucenom

vremenskom razdoblju izmedu radnji.

» Ako nema povijesti dogadaja za vremensko razdoblje izvjeS¢a, umjesto tablice povijesti pojavljuje se izjava o
tom ucinku.

 Prvidatum u tablici povijestiili je pocetak razdoblja izvjeSca ili datum pusStanja u rad modula obrade, ako se to
dogodilo kasnije. Unosi u povezanim stupcima “Slides since last maintenance / replacement” (Stakalca od
zadnjeg odrZavanja/zamjene) uvijek prikazuju 0 stakalca.

» Posljednji datum u tablici povijesti je kraj razdoblja izvjesca.

» Zasvaki sklop za bojanja stakalca postoji broj stakalaca, kao i kombinirani ukupni broj stakalaca za sva 3
sklopa. Nakon svakog uspjeSnog postupka odrzavanja, broj stakalca postavite na 0.

« Zasondu robota za rasute tekucine za svaki sklop za bojanje stakalca postoji pojedinacni broj stakalca (samo
za BOND-II).

« Za Strcaljku za svaki sklop za bojanje stakalca postoji pojedinacni broj stakalca (samo za BOND-III).

» Postoji zasebni broj stakalaca za glavnu $trcaljku.
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Standardni tijek rada za stvaranje stakalca za obradu koje provodi BOND sustav ukljucuje sljedece glavne korake:

N W N

a

6
7

Podesavanje stakalca
(na BOND Controller

(Kontroler))

Priprema odjeljaka na stakalcima.

Izrada slucaja za stakalca u BOND softveru (ili se sluéaj moZe uvesti iz LIS-a).
Ako je potrebno, dodavanje ili uredivanje podataka o lijecniku.

Unos podataka o stakalcima (ili oni mogu biti uvezeni iz LIS-a).

Izrada kontrolnih stakalca u skladu sa standardnim postupcima laboratorija.
Oznacdavanje stakalca (ako veé nisu oznacena s LIS naljepnicama).

Umetanje stakalca u posudice za stakalca i stavljanje posudica za stakalca u modul obrade.

Nakon §to su se vasa stakalca pocela obradivati, zaslon Slide History (Povijest stakalca) omogucuje vam izradu niza
izvje$éa o stakalcima, slu¢ajevima i obradi. Pogledajte 9 Povijest stakalaca (na BOND kontroleru) za detalje.

Ako standardni tijek rada ne odgovara vasem laboratoriju, postoje alternativni tijekovi rada.

Ovo poglavlje sadrzi sljedece odjeljke:

» 6.1 Zaslon podeSavanja stakalca

6.2 Rad s kontrolama

6.3 Rad sa slucajevima

6.4 Upravljanje lijeCnicima

6.5 Rad sa stakalcima

6.6 OznacCavanje stakalca

6.7 Sazetak izvjeS¢a o podeSavanju stakalca
6.8 Impromptu slajd i izrada slucaja

6.9 Kompatibilnost stakalca
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Poglavlje 6 PodeSavanje stakalca (na BOND Controller (Kontroler))

6.1 Zaslon podesavanja stakalca

Zaslon Slide setup (Podesavanja stakalca) prikazuje slucajeve i stakalca koja su unesena u BOND ali jo$ nisu
obradena. Za sustave integrirane u sustav LIS prikazuje sluCajeve i stakalca uvezena iz sustava LIS. Za sustave koji
nisu LIS stvorite i po potrebi uredite slucajeve i stakalca na ovom zaslonu. Da biste mogli izraditi stakalca, ona moraju
pripadati slucaju, stoga morate izraditi slucaj.

Slide setup

28
Za prikaz zaslona Slide setup (Podes$avanje stakalca), kliknite ikonu )i e setup (PodeSavanje stakalca) na

funkcijskoj traci.

Slika 6-1: Zaslon Slide setup (Podesavanje stakalca)

Slide setup
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Slika 6-1 prikazuje zaslon Slide setup (Pode$avanje stakalca). U gornjem desnom kutu zaslona nalaze se znadajke za
rad sa sluCajevima, desni dio zaslona takoder sadrzi znaCajke za rad sa stakalcima.
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6.2 Rad s kontrolama

Leica Biosystems preporucuje rutinsku uporabu kontrola na BOND sustavu. Neki proizvodi za analize sadrZe vlastita
kontrolna stakalca, ali se u uputama proizvoda mogu preporuciti dodatne interne kontrole. Dodatne informacije o
preporukama kontrole kvalitete potrazite u Uputama za uporabu za analitiCke proizvode. Imajte na umu da bi kontrole
trebale biti ispitivanje cjelokupnog postupka. Pogledajte 14.3 Kontrola kvalitete za daljnju raspravu.

Za najadekvatnije ispitivanje ucinkovitosti BOND sustava, Leica Biosystems preporucuje se
postavljanje odgovarajuceg kontrolnog tkiva na isto stakalce kao i tkivo pacijenta.

lako se izriCito preporuéuje postavljanje kontrolnog tkiva s ispitnim tkivom (uzorkom), BOND softver takoder dopusta
postavljanje stakalaca samo s kontrolnim tkivom i kontrolama reagensa. Pazite da stakalca samo s kontrolnim
tkivom budu dobro oznacena kako bi se izbjegla zabuna s ispitnim uzorcima pacijenta.

6.2.1 Kontrolno tkivo

Svako stakalce mora se unijeti u BOND softver kao da ima jedno od sljedecih vrsta tkiva:
 Uzorak tkiva
» Negativno tkivo

e Pozitivno tkivo

To je postavljeno u dijaloskom okviru Add slide (Dodaj stakalce) (pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca). Svako stakalce s
uzorkom tkiva pacijenta treba postaviti kao , Test tissue” (Uzorak tkiva). Kontrolne postavke za ,Positive tissue”
(Pozitivno tkivo) i ,Negative tissue” (Negativno tkivo) koristite samo za stakalca s kontrolnim tkivom.

Kad god se vrsta tkiva promijeni za novo stakalce u dijaloskom okviru Add slide (Dodaj stakalce), polje Marker
(Marker) automatski se brise kako bi se osiguralo da odaberete to¢an marker za tkivo.

Stakalca s negativnim ili pozitivnim tkivom oznacCena su znakom ,=", odnosno ,+" na zaslonu Slide setup
(PodeSavanje stakalca). Na zaslonu Slide history (Povijest stakalca) prikazuje se ,Test” (Ispitivanje/uzorak),
,Negative” (Negativno) ili ,Positive” (Pozitivno) za svako stakalce u stupcu Type (Vrsta).

Kako bi se sama stakalca jasno istaknula kao kontrolna, ukljuéujemo , Tissue type” (Vrsta tkiva) kao jedno od polja s
informacijama u zadanim predlo$cima naljepnica stakalca. Ovo ispisuje veliko ,(+)” na kontrolnim naljepnicama s
pozitivnim tkivom i ,(=)" na kontrolnim naljepnicama s negativnim tkivom. Nista se ne ispisuje u polje za uzorak tkiva.
Preporu¢ujemo da ovo polje ukljucite u sve druge naljepnice stakalca koje konfigurirate (pogledajte 10.3 Naljepnice).
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6.2.2  Kontrolni reagens

Stakalca se postavljaju s kontrolnim reagensom odabirom odgovarajuceg reagensa kao markera umjesto standardnih
antitijela ili sondi tijekom konfiguracije stakalca.

Za IHC, BOND softver sadrzi opciju reagensa negativne kontrole. S IHC-om odabranim u dijalosSkom okviru Add slide
(Dodaj stakalce), odaberite *Negative (Negativno) iz padajuceg popisa Marker (Marker). BOND isporu¢uje BOND Wash
Solution za ove korake.

Za ISH, BOND softver uklju¢uje negativne i pozitivne kontrolne reagense za RNA i DNA. Te reagense treba kupiti,
registriratii staviti u BOND sustav . S popisa Marker (Marker) odaberite odgovarajuéu kontrolnu sondu.

Stakalca s kontrolnim reagensima nisu posebno oznacena osim nazivom markera koji je prikazan na zaslonu Slide
Setup (PodeSavanje stakalca) i na naljepnici stakalca ako je polje markera uklju¢eno u odgovarajuéi predloZak za
naljepnicu stakalca.

6.3 Rad sa slucajevima

U ovom su odjeljku opisane zna¢ajke s lijeve strane zaslona Slide setup (PodeS$avanje stakalca) koje vam omoguéuju
rad sa slucajevima. Pododjeljci koji slijede nakon opisnog odjeljka daju postupke za dodavanje, uredivanje i brisanje
detalja slucaja.

Odjeljci u nastavku:
» 6.3.1 Kontrole slucaja i aktivne informacije o slucaju
e 6.3.2 Identifikacija slucaja
» 6.3.3 Dodavanje slucaja
» 6.3.4 Dupliciranje slucaja, uspostavljanje i istek
e 6.3.5 Uredivanje slucaja
» 6.3.6 Kopiranje slucaja
e 6.3.7 Mogucnost dnevnog slucaja

e 6.3.8Izvjesce o slucaju

6.3.1  Kontrole slucaja i aktivne informacije o slucaju

Kliknite na Add case (Dodaj slu¢aj) kako biste dodali detalje novog slucaja (pogeldajte 6.3.3 Dodavanje slucaja).
Kliknite Edit case (Uredi slu¢aj) kako biste uredili detalje postojeceg slu¢aja (pogeldajte 6.3.5 Uredivanje slucaja).
Kliknite Delete case (Izbrisi slucaj) kako biste izbrisali postojeci slu¢aj (pogeldajte 6.3.5.1 Brisanje slucaja).

Kliknite Copy case (Kopiraj slu¢aj) kako biste dodali kopiju slu¢aja i stakalca za taj slu¢aj (pogeldajte 6.3.6 Kopiranje
slucaja).

Naredbama Edit (Uredi), Delete (Izbrisi), i Copy (Kopiraj) takoder se moZze pristupiti iz skoénog izbornika ako desnom
tipkom misa kliknete na slucaj.
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Kliknite na Case report (izvjeSce o slu¢aju) (ispod popisa slucajeva) kako biste pogledali izvje$¢e za odabrani slu¢aj
(pogledajte 6.3.8 Izvjesce o slucaju).

U tablici ispod gumba prikazane su informacije o aktivnom slucaju na sljedeci nacin:

ID slucaja Identifikacija sluc¢aja. To moze biti bilo koji alfanumericki znak.

Buduci da ovo polje moze sadrzavati slova, kao i brojeve, klikanje naslova stupca ID
sluCaja u tablici sortira ovo polje kao tekst - identifikator koji poCinje sa , 10" sortirat ¢e
se prije identifikatora koji pocinje sa ,2".

Ime pacijenta Identifikacija pacijenta.
Ime lijecnika Ime lijecnika ili doticnog patologa koji je zaduzen za pacijenta.
Stakalca Broj neobradenih stakalca konfiguriranih za odabrani slucaj.

Kada obrada zapoc¢ne na stakalcima, ona se premje$taju sa zaslona Slide setup
(Podesavanje stakalca) na zaslon Slide history (Povijest stakalca) te se u skladu s tim
azurira taj broj.

Sluéaj s crvenom trakom na lijevoj strani ukazuje na to da ima jedno ili viSe prioritetnih LIS stakalca(pogledajte
11.2.5 Prioritetna stakalca).

Ispod popisa aktivnih sluc¢ajeva nalazi se sazetak svih slucajeva i stakalca kako slijedi:

Kontrole pozitivnog Ukupni broj kontrola pozitivnog tkiva za sve trenutacno unesene i slucajeve koji nisu
tkiva pokrenuti.
Kontrole negativnog Ukupni broj kontrola negativnog tkiva za sve trenutacno unesene i slucajeve koji nisu
tkiva pokrenuti.

Ukupan broj slucajeva  Ukupan broj aktivnih slucajeva.

Ukupan broj stakalca Ukupan broj stakalca za sve trenutacno unesene slucajeve koji nisu pokrenuti.

6.3.2  ldentifikacija slucaja

BOND sustav koristi dva primarna identifikatora slu¢aja: ID slucaja i broj slucaja (Case ID (ID slu¢aja) i Case No. (Br.
slu¢aja) u softveru).

« Case ID (ID slucaja): ID slucaja koji je unio korisnik, pomocu identifikacijske sheme laboratorija. Ako su
slucajevi stvoreni u BOND sustavu, nakon stvaranja slu¢ajeva u dijalosSkom okviru Add case (Dodaj slucaj)
unosi se ID slucaja. Za LIS-ip sustave ID slucaja dobiva se iz LIS-a (mozZe biti poznat kao ,pristupni broj” ili pod
drugim terminom).

« Case No. (Br. slucaja): jedinstveni identifikacijski broj koji BOND sustav dodjeljuje svakom slu¢aju u sustavu
(koji se stvara u BOND sustavu i koji se prima iz LIS-a). Broj slu¢aja prikazuje se u dijaloskom okviru Case
properties (Svojstva slucaja).
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U BOND verzijama prije 4.1 nije se zahtijevalo da ID-ovi slucaja budu jedinstveni, pa je bilo moguce imati dva ili vise
razlicitih sluCajeva koji dijele isti ID sluCaja. Slucajevi bi, medutim, vjerojatno imali razliCita imena pacijenata, a
svakako biimali razliCite brojeve sluc¢ajeva. U BOND verzijama 4.7 i novijim, svi novi ID-ovi slu¢aja moraju biti
jedinstveni.

Slucajevi se takoder ¢esto identificiraju prema imenu pacijenta, no imena pacijenata nisu potrebna i ne trebaju biti
jedinstvena.

6.3.3  Dodavanje slucaja

Za dodavanje slu¢aja, pocevsi od zaslona Slide setup (PodeSavanje stakalca), ucinite sljedece:

1 Na zaslonu Slide setup (Postavljanje stakalca) kliknite Add case (Dodaj slu¢aj) za prikaz dijaloskog okvira Add
case (Dodaj slu¢aj) (pogledajte Slika 6-2).

Slika 6-2: Dijaloski okvir Add case (Dodaj slucaj)

£
Add case
Casa I0: |
Patent nama:
Cass comments:
Darize _— n
Manape doctors
Add case P
Dispanse vakime: 100 ul
# 0 150ul
Praparatian profnecl: “Diawan -
=

Unesite odgovarajuce detalje u polja ID slucaja, Ime pacijenta, Komentari slucaja i Lijecnik.

‘ ‘ Moguce je dodati sluCajeve bez ikakvih informacija o slucaju.

3 Ako se obavezni lijecnik ne nalazi na popisu lijecnika, dodajte lijecnika ili lijecnicu klikom na Manage doctors
(Upravljanje lije¢nicima) za otvaranje dijaloskog okvira Manage doctors (Upravljanje lije¢nicima) (pogledajte
6.4 Upravljanje lijec¢nicima).
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4 Odaberite volumen doziranja za stakalca koja su izradena za ovaj slucaj, ako nije isti kao vec konfigurirani
volumen doziranja.

Imajte na umu da za sva stakalca obradena na BOND-III i BOND-PRIME modulima obrade odaberete koli¢inu
doziranja 150 pl. Osim toga, za sva stakalca ISH odaberite volumen podjele od 150 pl za sve vrste modula
obrade.

Za informacije o iskoristivim podrucjima na stakalcima i volumenu doziranja, pogledajte 6.5.8 Doziranje
volumena i poloZaja tkiva na stakalcima.

5 Odaberite opciju pripreme iz popisa Preparation protocol (Priprema protokola) (pogledajte Slika 6-2), kako
biste je postavili kao zadanu za stakalca izradena za ovaj slucaj.

6 Kako biste napustili dijaloski okvir bez unosa detalja u sustav, kliknite Cancel (Odustani).

7 Zaunos detalja slucaja kliknite OK (U redu).

Slucaj se dodaje na popis slucaja.

Ako ID slu¢aja ve¢ postoji u sustavu, otvara se dijaloski okvir Case ID duplication (Dupliciranje
ID-a sludaja) (pogledajte 6.3.4 Dupliciranje sluéaja, uspostavljanje i istek).

6.3.4  Dupliciranje slucaja, uspostavljanje i istek

Verzije softvera prije BOND 4.1 omogucavale su razlicitim slucajevima da imaju isti ID slucaja. Takvi bi se sluCajevi
opcenito mogli razlikovati prema imenu pacijenta, a razlika je uvijek bila zajamcena brojem slucaja koji je uvijek
jedinstven. BOND viSe ne omogucuje da novi sluCajevi koriste iste ID-ove slucaja kao i postojeci slucajevi — svakom
novom slucaju mora se pridruziti jedinstven ID slu¢aja ili se mora identificirati kao isti kao slucaj koji je ve¢ u sustavu.

Ako unosite slu¢aj s ID-om slucaja koji je ve¢ u sustavu, prikazuje se dijaloski okvir Case ID duplication (Dupliciranje
ID-a slucaja) koji pokazuje postojeci slucaj s istim ID-om slucaja. Da biste koristili postojeéi slu¢aj, odaberite ga i
kliknite Use selected (Koristi odabrano) (takoder pogledajte Spajanje slucajeva (Odjeljak 6.3.4.1 na stranici 142)). U
suprotnom, otkazite dijaloski okvir i promijenite ID slucaja kako biste stvorili slucaj kao novi.

Slu¢ajevi u dijaloskom okviru Case ID duplication (Dupliciranje ID-a slu¢aja) mozda su izbrisani, istekli (slucajevi za
koje su obradena sva stakalca - pogledajte u nastavku), ili mogu biti trenutacni slu¢ajevi, a i dalje su navedeni na
zaslonu Slide setup (PodeSavanije stakalca). Kada se odabere slu¢aj koji je istekao i vrati se na popis slucajeva, kaze
se da je slucaj ,uskrsnuo”.

Pogledajte Duplicirani ID slucaja (Odjeljak na stranici 237) za razgovor o dupliciranim ID-ovima slu¢ajeva za LIS
sluCajeve.

6.3.4.1 Spajanje slucajeva

Ako uredujete ID slucaja kako bi bio isti kao i postojeci ID slucaja, a zatim kliknete Use selected (Upotrijebi odabrano)
u dijaloskom okviru Case ID duplication (Dupliciranje ID-a slu¢aja) koji se naknadno pojavi, sva neobradena stakalca iz
uredenog sluCaja premjeStaju se u postojeci slucaj.
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Moguce je uredivati samo slucaj koji ima neobradena stakalca; stoga nije moguce promijeniti slucaj
s kojim su obradena stakalca povezana.

6.3.4.2 Vijek trajanja obradenog slucaja

Kada se obrada posljednjeg stakalcu u slu¢aju zapoéne, sluéaj se (po zadanim postavkama) uklanja sa zaslona Slide
setup (PodeSavanje stakalca) i pojavit ¢e se na zaslonu Povijest stakalca.

MoZete postaviti BOND sustav da zadrZi slu¢ajeve na zaslonu Slide setup (PodeSavanje stakalca) odredeni broj dana
nakon $to su zadnja stakalca u sluCajevima obradena. Postavite ,vijek trajanja obradenog slucaja” na zaslonu
Laboratory (Laboratorij) administracijskog klijenta (pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca).

Istekli slucajevi pohranjuju se u sustavu, ali se ne mogu pregledati. Istekli slucajevi mogu se vratiti na popis ponovnim
dodavanjem slucéaja (oZivljavanjem) ili dodavanjem stakalca u slu¢aj putem LIS-a.

‘ ‘ Slucajevi koji ne sadrze obradena stakalca nikad se ne briSu automatski sa zaslona za podeSavanje
stakalca.

6.3.5  Uredivanje slucaja

Da biste uredili detalje slu¢aja, odaberite ih na popisu, a zatim kliknite Edit case (Uredi slucaj). Softver prikazuje
dijaloski okvir Case properties (Svojstva slucaja). To moZete upotrijebiti na isti nacin kao i u prethodno opisanom
dijaloskom okviru Add case (Dodaj slucaj).

Ako uredujete detalje sluCaja za koji su naljepnice za stakalca ispisane, ispiSite naljepnice prije nego
Sto pokuSate pokrenuti obradu stakalca (na zaslonu ¢e se pojaviti poruka o tome).

6.3.5.1 Brisanje slucaja

Da biste izbrisali slu¢aj, odaberite ga, a zatim kliknite Delete case (Izbrisi slu¢aj).

mozete rucno izbrisati slucaj, ¢ineci ga ,isteklim”. (Svi LIS slu¢ajevi istje¢u automatski ¢im ne sadrze

‘ Kada BOND slu¢aj na zaslonu Slide setup (Podesavanje stakalca) sadrZi samo neobradena stakalca,
neobradena stakalca.)

‘ ‘ Ne mozete ru¢no izbrisati slucaj ako sadrzi stakalca koja se obraduju ili obradena stakalca.

Brisanje slucaja takoder briSe sva neobradena stakalca izradena za taj slucaj.

Mozete vratiti detalje o izbrisanim sluCajevima, ali ne i njihova stakalca.
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6.3.6  Kopiranje slucaja

Kopiranje sluCajeva pruza prikladan nacin postavljanja novog slucaja za pacijenta. Ako Zelite, mozete promijeniti
detalje slucaja u novom slucaju ili ih mozete zadrzati na istom. Novi broj slucaja automatski se stvara i morate unijeti
novi ID slucaja.

‘ Slucaj nije moguce kopirati ako sadrzi stakalce koje upucuje na izbrisani protokol.

Kopirana stakalca spremna su za ispis i obradu naljepnica na zaslonu Slide setup (PodeSavanje stakalca). Izbrsite

neZeljena stakalca tako da desnom tipkom misa kliknete na njih i odaberete stavku Delete slide (Izbrisi stakalce).
Za kopiranje slucaja:

1 U popisu slucaja na lijevoj strani zaslona Slide setup (PodeSavanje stakalca) odaberite slu¢aj kojeg Zelite

kopirati.

2 Kliknite Copy case (Kopiraj slucaj); softver prikazuje dijaloski okvir Copy case (Kopiraj slucaj).

3 Unesite novi ID slucaja i po potrebi uredite detalje slucaja.

4 Odaberite Unprocessed slides (Neobradena stakalca), ili All slides (Sva stakalca) prema potrebi.

» Neobradena stakalca - za kopiranje samo neobradenih stakalca iz izvornog slucaja.

« Sva stakalca - za kopiranje svih stakalca (neobradenih, u obradi i obradenih) iz izvornog slu¢aja.
Sustav oznaCava sva stakalca u novom slucaju kao neobradena.

5 Kliknite OK (U REDU).

Sustav stvara novi slucaj i kopira stakalca, ukljucujuci sve komentare, u skladu s odabranom opcijom. Sva
kopirana stakalca (ukljuéuju¢i LIS) ponasaju se na isti nacin kao i stakalca stvorena u dijaloskom okviru Add
Slide (Dodaj stakalce) (pogledajte 6.5.1 Opis polja i kontrola slajda).

6.3.7  Mogucnost dnevnog slucaja

BOND sustav se moze konfigurirati tako da automatski stvara novi slucaj svaka 24 sata, $to omogucuje izradu svih
stakalca svakog dana u istom, jednom slucaju. To moze uStedjeti vrijeme za laboratorije koji obraduju male brojeve
stakalca jer se imena pacijenata i ID-ovi slucaja ne unose. Svaki dnevni slu¢aj ima sljedeca svojstva:

« |D slucaja postavljen je na novi datum.

» Volumen doziranja i protokol pripreme zadani su prema zadanim vrijednostima sustava postavljenim u
administracijskom klijentu. Oni se mogu uredivati.

« Polja Patient name (Ime pacijenta) i Doctor (Lijecnik) ostaju prazna i ne mogu se mijenjati.

Ako Zzelite, individualne slucajeve mozete i dalje stvoriti na uobicajen nacin uz ukljucenu mogucnost dnevnih
slucajeva. Za upute o postavljanju mogucénosti dnevnog slucaja pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca.
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6.3.8  lzvjesce o slucaju

IzvjeS¢a mozete generirati za individualne slucajeve. IzvjeS¢a pokazuju osnovne detalje o slucaju i informacije o svim
stakalcima u slucajevima, npr. ID-ove stakalca i protokole i reagense koji se na njima koriste. Postoji prostor za
pisanje komentara za svako stakalce ako je izvjeSce ispisano. Pogledajte 9.6 IzvjeSce o slucaju za cjelovit opis.

Generirajte izvje$¢a o slu¢aju na zaslonima Slide setup (Podesavanje stakalca) i Slide History (Povijest stakalca).

Odaberite odgovarajuci slucaj ili stakalce, a zatim kliknite na gumb Case report (IzvjeSée o sluéaju). IzvjeSéa o
sluCajevima sadrze samo detalje o reagensima za stakalca koja su obradena i otklju¢ana iz modula obrade.

6.4  Upravljanje lijecnicima

BOND sustav pohranjuje popis lijecnika koji se po Zelji mogu dodati u detalje slucaja. Odaberite iz popisa ,preferiranih”
lijecnika u dijaloskom okviru Add case (Dodaj slucaj) ili Case properties (Svojstva slu¢aja) ili dodajte ili uredite lije¢nike
u dijaloskom okviru Manage doctors (Upravljanje lije¢nicima), koji se otvara iz istih dijaloskih okvira svojstava slu¢aja.

Za svakog se lijecnika prikazuju sljedeca polja:
* Ime: - ime i prezime lijeCnika
« LIS ID: - jedinstven identifikacijski broj koji je dostavio informacijski sustav laboratorija (ako je primjenjivo)
« Pref. - preferirani status lije¢nika (samo preferirani lije¢nici dostupni su na padaju¢em popisu prilikom
kreiranja slucajeva). Taj status postavljen je u dijaloskom okviru Edit doctor (Uredi lije¢nika).

Te se vrijednosti prikazuju i u dijaloskom okviru Edit doctor (Uredi lije¢nika). Osim toga, u dijaloskom okviru Edit
doctor (Uredi lijecnika) prikazano je sljedece:

* |D: - jedinstveni ID koji BOND sustav automatski generira i dodjeljuje
» Komentari: - polje koje se moze uredivati za op¢i komentar ili dodatne podatke o nazivu

S otvorenim dijaloskim okvirom Manage doctors (Upravljanje lije¢nicima), kliknite Add (Dodaj) ili Edit (Uredi) da biste
dodali nove lijecnike ili uredili detalje o postojecim lijecnicima. Uredivanja su ograni¢ena na polje za komentare i
promjenu preferiranog statusa — ne mozete mijenjati ime lijecnika nakon Sto kreirate lijecnika.

|z dijaloskog okvira Manage doctors (Upravljanje lijecnicima) mozete izbrisati lijecnike. Slucajevi koji su vec kreirani
sa izbrisanim lijecnikom nastavljaju pokazivati ime lijecnika, ali lijecnik nije dostupan za nove slucajeve. Ne mozete
ponovo upotrijebiti ime izbrisanog lijecnika za novog lijecnika.
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6.5 Rad sa stakalcima

U ovom se odjeljku opisuje izrada i upravljanje stakalca na zaslonu Slide setup (Pode$avanje stakalca). U posljednjem

odjeljku opisana je postavka za volumen doziranja i nacin na koji utjece na polozaj tkiva na stakalcima.
» 6.5.1 Opis poljaikontrola slajda
» 0.5.2 Izrada stakalca
» 6.5.3 Kopiranje stakalca
» 6.5.4 Uredivanje stakalca
» 6.5.5 Brisanje stakalca
» 6.5.6 Rucno identificiranje stakalca
» 6.5.7 Dodavanje panela stakalca

» 6.5.8 Doziranje volumena i polozaja tkiva na stakalcima

6.5.1  Opis poljaikontrola slajda

Na vrhu popisa stakalca nalaze se dva gumba:
« Kliknite na Add slide (Dodaj stakalce) za dodavanje stakalca za odabrani slucaj.
« Kliknite na Add panel (Dodaj panel) za dodavanje panela za odabrani slu¢aj.
» Pogledajte 6.5.7 Dodavanje panela stakalca za viSe detalja.

Na popisu stakalca s desne strane zaslona prikazuju se detalji stakalca za sluc¢aj odabran na lijevoj strani zaslona.
Svako stakalce prikazuje ID stakalca i ID protokola koji ¢e se obradivati na tom stakalcu. Podrucja naljepnice na
desnoj strani stakalca oznacena su bojama radi naznake gdje su stvorena, na sljedeci nacin:

1. 00000401 Bijelo:
“CO10
MG F "D *— "H2i20) Stakalca kreirana u dijaloskom okviru Add slide (Dodaj stakalce)

(pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca)

2. 00000402 Zuto:

Con

e D o e, Stakalca kreirana u dijaloskom okviru Slide identification (Identifikacija
stakalca)
(pogledaijte 6.8 Impromptu slajd i izrada slucaja)

2. 00000404 Svijetlo siva:

“coo

NG F D " "HIE) LIS stakalca

(pogledajte 11 LIS integracijski paket (na BOND kontroleru))
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Na stakalcima se takoder prikazuju sljedeci simboli:

(3. 00000405
"CDi0

"IHC F "0 "— "H2(20}

(4. 00000406
*COil

HCF "D "— "H2{20)

(1. 00000407
*CDiD

MHCF "D "— "HI20)

6. 00000405
*CDiD

THEF D~ HIE)

LN
[T B

awLhe
e

Znak minus:

Stakalca negativnog tkiva (pogledajte korak 4 u 6.5.2 |zrada stakalca)

Znak plus:
Stakalce pozitivnog tkiva (pogledajte korak 4 u 6.5.2 Izrada stakalca)

Crveni P;

Stakalce s LIS prioritetom (pogledajte 11.2.5 Prioritetna stakalca)

Naljepnica uzorka:

Ispisana je naljepnica stakalca

Dvaput kliknite stakalce da biste za njega otvorili dijaloski okvir Slide properties (Svojstva stakalca). Kliknite desnom
tipkom miSa za brisanje stakalca ili ispiSite naljepnicu za njega.
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6.5.2 lzrada stakalca

Za kreiranje stakalaca za Bond™ Oracle ™ HER?2 sustav za IHC pogledajte Upute za uporabu koje su priloZzene uz
proizvod.

Za izradu novog stakalca:
1 Kliknite na sluCaj u popisu slucaja.
2 Kliknite Add slide (Dodaj stakalce) za prikaz dijaloskog okvira Add slide (Dodaj stakalce).
Slika 6-3: Dijaloski okvir Add slide (Dodaj stakalce)

Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 ype P
Doctor: ' Test tissue 100 pL
Smith Negative tissue 150 pL
Slide 1D:
e Positive tissue
Case N°:
3 Staining mode:
Case comments: Single n Routine n
Date created: Single
62972020 12:21:24 PM
Process: v IHC ISH
Marker: “CD5 (4C7) [~ |
Protocols
Staining: *IHC Protocol F n
Preparation: *Dewax n
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ ~ |
Enzyma: o n
Marker UPI:
Auto n
Detection System UPI:
Auto n

A i

Novo stakalce se automatski numerira jedinstvenim Slide ID (ID-om stakalca), no to se ne prikazuje dok se
stakalce ne spremi kada kliknete gumb Add slide (Dodaj stakalce) u dijaloskom okviru.

3 Ako zelite, dodajte komentar na stakalce.

4 QOdaberite vrstu tkiva (Test tissue (Uzorak tkiva), Negative tissue (Negativno tkivo), Positive tissue (Pozitivno
tkivo)) klikom na jedan od izbornih gumba grupe Tissue type (Vrsta tkiva).

Pogledajte 6.2.1 Kontrolno tkivo, a za opcenitija razmatranja kontrola, 14.3.2 Kontrole tkiva.
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5 Po potrebi promijenite koli¢inu doziranja za stakalce (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena i polozaja tkiva na
stakalcima).

6 Odaberite nacin bojanja.

a U polju Staining mode (Nacina bojanja) odaberite Single (Pojedina¢no) (zadano) ako ¢ete nanijeti
pojedinacno bojilo ili Sequential multiplex (Sekvencijalno visestruko) ili Parallel multiplex (Paralelni
multipleks) za stakalce multipleksne boje (pogledajte 7.1.7 Nacin bojanja).

b Odaberite Routine (Rutinsko) (zadano) u drugom polju (odaberite Oracle samo ako je navedeno u
uputama za Bond™ Oracle™ HER2 IHC sustav).

¢ Za sekvencijalnu multipleksnu boju, odaberite broj boja s padajuéeg popisa Stains (Boje). MoZete
odabrati do dvije boje.

Prikazane kartice ovise o odabranom nacinu bojanja:
« Pojedinaéno - kartica Single (Pojedinacno)
« Paralelni multipleks - kartica Parallel multiplex (Paralelni multipleks).

« Sekvencijalni multipleks - kartica za svaku boju (na primjer, First (Prva) kartica, Final (Kona¢na)).

Add slide

Edward. A Slide comments
Case ID: Tissue type: Dispense volume:
3688
Doctor: " Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue « 150 pL
Slide ID: Positive tissue
Case N*:
3 Staining mode:
Case comments: Sequential multiplex - Routine -
Date created: First Final
6/25/2020 12:21:24 PM

Process: IHC & ISH

Marker -

Protocols
Preparation: -
A i
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7 Na svakoj prikazanoj kartici:

a
b

C

Odaberite postupak bojanja (IHC ili ISH).
Odaberite primarno antitijelo ili sondu s padajuceg popisa Marker:

Za obradu negativnog IHC kontrolnog reagensa, odaberite zadani negativni reagens *Negative
(Negativni) ili negativni reagens koji ste stvorili (pogledajte 14.3.3 Kontrola negativnog reagensa za [HC).

Za obradu negativnog kontrolnog reagensa ISH, odaberite *RNA Negative Control Probe (RNA negativna
kontrolna sonda) ili *DNA Negative Control (DNA negativna kontrola).

Za obradu pozitivnog kontrolnog reagensa ISH, odaberite *RNA Positive Control Probe (RNA pozitivna
kontrolna sonda) ili *DNA Positive Control Probe (DNA pozitivna kontrolna sonda).

ponistite odabir polja Preferred (Preferirano) za reagens na zaslonu Reagent Setup
(PodeSavanje reagensa) softvera. Pogledajte 8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa za

‘ Za dodavanije ili uklanjanje stavki s padajuc¢eg popisa Marker (Marker), odaberite ili
vise informacija.

Odaberite odgovarajuci protokol za svaku fazu obrade.

Kada odaberete primarno antitijelo ili sondu, softver ¢e unijeti zadane protokole. Provjerite jesu li
postavljeni tocni protokoli za svaku fazu i odaberite novi protokol iz odgovarajuceg padajuceg popisa ako
je potrebno. Odaberite *-- - - ako protokol nije potreban za odredenu fazu.

Zadani protokoli postavljaju se na zaslonu Reagent Setup (PodeSavanije reagensa). Pogledajte
8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa.

Za dodavanije ili uklanjanje stavki iz padajuc¢eg popisa Protokol (Protocol), odaberite ili ponistite odabir
polja Preferred (Preferirano) za protokol na zaslonu Protocol setup (Podesavanje protokola). Pogledajte
7.2.1 Detalji protokola za viSe informacija.

Za ISH stakalca mozZete odabrati protokol primjene sonde i protokol uklanjanja sonde. Ili mozete odabrati
da nemate protokol primjene sonde i protokol uklanjanja sonde.

Ako nije odabran protokol primjene sonde ili protokol uklanjanja sonde, provjerite jesu li protokoli
hibridizacije i denaturacije takoder ponisteni.

8 Zapojedinacno bojenje obiéno biste trebali ostaviti zadano Auto (Automatski) za jedinstvene identifikatore
proizvoda (UPI) na lijevoj strani dijaloskog okvira. Medutim, ako Zelite odabrati odredeni broj serije za
odredeno staklace (npr. za provjeru valjanosti serije od serije do serije), odaberite s padajuéeg popisa u
sljede¢im poljima:

Marker UPI - UPI spremnika za reagense za Marker

Detection System UPI (UPI sustava za detekciju) — UPI sustava za detekciju.

Da bi se staklaca obradivala na istoj obradi (uklju¢eno BOND-MAX i BOND-III), UPI moraju biti iste ili se mora
odabrati Auto.
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9 Kliknite Add slide (Dodaj stakalce).

Add slide (Dodaj stakalce) dodaje stakalce s detaljima koji su trenuta¢no prikazani u dijaloskom okviru Add
slide (Dodaj stakalce), a zatim ostavlja dijaloski okvir otvoren. Na taj se nacin olakSava brzo dodavanje niza
stakalca za odabrani slucaj.

10 Kliknite Close (Zatvori) kada zavrsite dodavanje stakalca za slucaj.

6.5.3  Kopiranje stakalca

‘ ‘ Stakalce nije moguce kopirati ako upucuje na izbrisani protokol.

Za kopiranje postojeceqg stakalca:
1 Dvaput kliknite stakalce koje Zelite kopirati da biste otvorili dijaloski okvir Slide properties (Svojstva stakalca).

2 Kliknite Copy slide (Kopiraj stakalce).
Dijaloski okvir mijenja se u Add slide (Dodaj stakalce), pomodu gumba Add slide (Dodaj stakalce).

3 Provjerite detalje stakalca i promijenite ih po potrebi.

4 Kliknite Add slide (Dodaj stakalce).

Novo stakalce, ukljucujuci sve komentare, dodat ¢e se istom slucaju kao i kopirano stakalce.

6.5.4  Uredivanje stakalca

Da histe uredili detalje stakalca na zaslonu Slide setup (Postavljanje stakalca), dvaput kliknite da biste otvorili dijaloski
okvir Slide properties (Svojstva stakalca). Promijenite detalje kao $to je opisano u 6.5.2 |zrada stakalca.

Ako uredujete detalje stakalca za koje je naljepnica vec ispisana, ponovno ispisite naljepnicu prije
obrade stakalca.

6.5.5  Brisanje stakalca

Da biste uklonili stakalce s popisa stakalca, kliknite desnom tipkom miSa na popis stakalca na zaslonu Slide setup
(PodeSavanje stakalca), a zatim odaberite Delete (Izbrisi) u podizborniku. Za brisanje odabranog stakalca mozete
upotrijebiti i tipku Delete (Izbrisi).
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6.5.6  Rucno identificiranje stakalca

Search
Stakalce u BOND sustavu moZze se prepoznati u bilo kojem trenutku. Kliknite ikonu Search (PretraZivanje) na
funkcijskoj traci kako biste otvorili dijaloski okvir Manual ID entry (Rucni unos ID-a).

Slika 6—4: Dijalo$ki okvir ru¢nog unosa ID-a

Manual ID eniry

Select search mode:
» | Automatic Slide Reagent package

Erilef he shide of feagen 1D, (The shde 10 s ¢ aie sendilive).
Chek Validate when complebed.

Za stakalca s dvodimenzionalnim naljepnicama s crticnim kodom, primjerice ona koja je ispisala BOND sustav,
skenirajte oznaku da biste otvorili dijaloski okvir Slide properties (Svojstava za stakalca). Ili, ru¢no unesite 8-
znamenkasti broj¢ani ID, ukljuéujuci podetne nule, a zatim kliknite Validate (Provjera).

6.5.7  Dodavanje panela stakalca

Panel je unaprijed definirani skup markera s povezanim vrstama tkiva. Koristite panele za brzo dodavanje niza
stakalca s markerima koji se obi¢no zajedno koriste - pogledajte 8.4 Zaslon panela reagensa.

Za dodavanje panela stakalca u slu¢aj, na zaslonu Slide setup (Podesavanje stakalca) uginite sljedece:

1 Kliknite Add panel (Dodaj panel). Prikazuje se dijaloski okvir Add slides from panel (Dodajte staklaca s panela).
2 Qdaberite panel iz padajuceg popisa. Prikazat ¢e se stakalca na panelu.

3 Ako je potrebno, iskljucite neka stakalca poniStavanjem odabira potvrdnih okvira, a zatim kliknite Add Slides
(Dodajte stakalca).

BOND dodaje stakalca u slucaj.
» /aISH stakalca volumen doziranja automatski je postavljen na 150 pl.
» ZaIHC stakalca volumen doziranja postavljen je na zadanu vrijednost slucaja.

» Zasva stakalca protokol pripreme postavljen je na zadanu vrijednost slucaja.

@ Paneli se mogu Kkoristiti za dodavanje stakalca s pojedinacnim ili paralelnim multipleks
nacinima bojanja, ali ne i sekvencijalnim multipleksom.
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6.5.8  Doziranje volumena i polozaja tkiva na stakalcima

BOND softver ima dvije postavke za volumen doziranja, postavljene za svako stakalce u dijalosSkom okviru Add slide
(Dodaj stakalce) (pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca).

Postavka 100 pl moze se koristiti samo za IHC stakalca na BOND-MAX modulu obrade - sva stakalca obradena na
BOND-IIl i BOND-PRIME, i sva ISH stakalca (na obje vrste modula obrade) moraju koristiti postavku 150 pl. Modul
obrade BOND-PRIME koristi razli¢itu metodu doziranja za opisanu u nastavku (pogeldajte 7 Protokoli (na BOND
kontroleru)).

Na BOND-III i BOND-MAX mdulima obrade, postavka za volumen doziranja odreduje polozaj u koji se reagens dozira
na stakalcu, kao i dozirani volumen:

» Zadoziranje od 100 pl navlake se povlace otprilike do polovice stakalca i aspiracijska sonda isporucuje
antitijela na vrhu navlaka (otprilike na polovici stakalca).

» Zadoziranje od 150 pl navlake pokrivaju vecinu stakalaca. Reagens se ponovo isporucuje na vrhu navlaka,
tako da vece podrucje stakalaca prima reagens.

Razlika u podrucjima stakalaca koja primaju reagens znaci da je vazno pravilno postaviti tkivo. Za doziranje od 100 yl,
obi¢no se moZe obojati samo jedan uzorak i treba ga postaviti na donju polovicu stakalca (od naljepnice). Za
doziranje od 150 pl, dva uzorka tkiva mogu se lakSe staviti na stakalca ili ako postoji samo jedan uzorak, treba ga
staviti na sredinu stakalca. Korisna podrucja stakalca za razliCite postavke volumena doziranja prikazana su u Slika
6-5. Stakalca Leica BOND Plus i Leica BOND Apex oznacena su kako bi se prikazala podrucja na koja treba postaviti

tkivo.

Slika 6-5: Korisna podrucja stakalca za razli¢ite postavke volumena doziranja

Korisno
podrucje

* |scrtkana podrucja pokazuju gdje se tkivo moze postaviti na stakalca s razlicitim volumenima doziranja.

« Prikazane toCke za oznaCavanje poloZaja nalaze se na Leica BOND Plus stakalcima i Leica BOND Apex
(pogledajte 2.6.1 Stakalca).

BOND-IIl i BOND-PRIME modul obrade dozira samo u polozaju 150 ul zadano — ako su stakalca s volumenima
doziranja od 100 pl napunjena, necete moci zapoceti s obradom.
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Za IHC stakalca i na BOND-MAX i na BOND-III, volumeni doziranih antitijela su kako je prikazano u dijaloSkom okviru
Add slide (Dodaj stakalce) — 100 plili 150 pl. Za ISH stakalca (za obje vrste modula obrade) nametnuta je postavka od
150 pl, a moduli obrade koriste poloZaje navlake i sonde od 150 ul. No BOND sustav se dozira vise od 150 pl sonde:

» za RNA sonde, BOND dozira 220 pl u dva koraka = 150 pl'i 70 pl;
» za DNA sonde, BOND dozira 240 pl u dva koraka = 150 pl i 90 pl.

Pranje i drugi koraci primjenjuju se u razlicitim koli¢inama, ovisno o protokolu.

Zadane postavke za volumen doziranja

Za IHC na BOND-MAX volumen doziranja (150 pl ili 100 pl) se moZe postaviti za svako pojedinacno stakalce, no BOND
softver vam omogucuje konfiguriranje dvije razine zadanih vrijednosti. Moguce je postaviti zadanu postavku za cijeli
sustav (pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca). To se moZe zamijeniti za pojedinacne slucajeve sa zadanim
slu¢ajevima, postavljanjem u dijaloskom okviru Add case (Dodaj slu¢aj) (pogledajte 6.3.3 Dodavanje slucaja). Na
kraju, moZete postaviti volumen doziranja za pojedinaéna stakalca u dijaloSkom okviru Add slide (Dodaj stakalce)
(pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca).

Stakalca moraju imati jednak volumen doziranja koji ¢e se obradivati zajedno u istoj obradi (pogledajte
6.9 Kompatibilnost stakalca).

6.6  Oznacavanje stakalca

Sva stakalca koja su bojana u BOND sustavu moraju se oznaciti kako bi se mogla identificirati u softveru, tako da se
na njima izvode odgovarajuci protokoli. Naljepnice stakalca izradene u BOND sustavu sadrZe ID naljepnice (iskazane
kao 2D crtiéni kdd) koje se koriste za automatsku identifikaciju stakalca na modulima obrade. Naljepnice stvorene u
LIS-u (2D ID-ovima crtitnog koda) mogu se takoder automatski prepoznati. No dodatne informacije koje su Gitljive

ljudima uvijek treba navesti na naljepnicama stakalca tako da se stakalca mogu identificirati ako se ID-evi naljepnica

ne mogu automatski identificirati, primjerice ako su zamrljana (pogledajte 10.3 Naljepnice ).

Naljepnice treba postaviti na stakalca prije nego sto se umetnu na modul obrade. Vodite racuna o tome da su
naljepnice ispravno priévrs¢ene kako bi identifikacijski vizualizator mogao uinkovito skenirati (za 2D crti¢ne kodove)
ID-ove naljepnica.

Naljepnice stakalca koje isporucuje tvrtka Leica Biosystems morate upotrebljavati s BOND uredajem za oznacCavanje
stakalca.

e 0.6.1 Ispis naljepnica i postavljanje na stakalca

» 0.6.2 ID-ovi stakalaca i ID-ovi naljepnica
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6.6.1  Ispis naljepnica i postavljanje na stakalca

1 Da biste ispisali naljepnicu za jedno stakalce, desnom tipkom misa kliknite na stakalce, a zatim odaberite Print
labels (Ispis naljepnica). U tom se slucaju ne pojavljuje dijaloski okvir Print slide labels (IspisSi naljepnice za
stakalca). U BOND-ADVANCE sustavu koji sadrZi definirane kapsule, za ispis naljepnice koristit ée se uredaj za
oznacavanje stakalca. U suprotnom ¢e se koristiti prvi uredaj za oznacavanje stakalca s popisa (pogledajte
10.6.3 Uredaji za oznacavanje stakalca).

? Kada su sva vasa stakalca postavljena, kliknite Print labels (Ispis naljepnica) na zaslonu Slide setup
(Postavljanje stakalca).

3 Odaberite Zelite li ispisati naljepnice stakalca za:

 Sve naljepnice stakalca koje joS nisu ispisane — stakalca u svim slucajevima za koje naljepnice nisu
ispisane.

 Sve naljepnice stakalca koje jo$ nisu ispisane za trenutacni slucaj — stakalca u trenutacnom slucaju za
koji naljepnice nisu ispisane.

 Trenutacni slucaj — sva stakalca za trenutacno odabrani slucaj, ukljucujucii one koji su prethodno
ispisani.
Naljepnice stakalca ispisuju se redoslijedom kojim su izradeni njihovi slu¢ajevi te, unutar svakog slucaja,
redoslijedomom kojim su izradena stakalca.

4 QOdaberite uredaj za oznaCavanje stakalca koji zelite upotrijebiti.

(Postavljanje zadanog uredaj za oznacavanje na zaslonu administracijskog klijenta Hardware - pogledajte
10.6.2 Kapsule.)

5 Kliknite Print (Ispis). E

Dok je ispis naljepnice stakalca u tijeku, u donjem lijevom kutu zaslona Slide setup
(Podesavanje stakalca) prikazuje se ikona koja treperi.

6 Provjerite je li zamagljeno podrucje stakalca, na kojem ¢e se primijeniti naljepnica, potpuno ¢isto i suho.

7 Stavite naljepnicu tako da je ID stakalca poravnat paralelno s krajem stakalca. Naljepnica bi trebala biti
okrenuta desnom stranom prema gore (na istoj strani stakalca kao i tkivo)

 Poravnajte naljepnicu kvadratno jer modul obrade ne moze pravilno slikati pogresno poravnate
naljepnice.

« Cvrsto pritisnite cijelo podrucje BOND pisaca naljepnica da biste osigurali pricvrscivanje.

» Pisac naljepnica mora biti potpuno pricvr§éen na povrSinu. Preko ruba stakalca ne bi smjelo biti
prijelaza pisaca naljepnica.

» Ako je naljepnica potopljena u tekucinu, ostavite je da se osusi prije skladiStenja.
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Slika 6-6: Postavite naljepnicu unutar rubova stakalca

B Tocno:

CPHETHRE

fenre Naljepnica je

kvadratna i unutar
/ rubova stakalca.

BEFISE

m =i Netocno: 1‘% e || Netocno:
i

chmamn Naljepnica je | conne Naljepnica je

1 081278
1

iznad rubova nakrivljena.
X stakalca. X

OPREZ: Sve dijelove naljepnice postavite unutar svih rubova stakalca. Izlozena ljepljiva povrSina
moze uzrokovati da se naljepnica stakalca (i stakalce) zalijepi za navlake ili drugu opremu i o$teti
stakalce.

@ Nakon zamjene trake BOND pisaca i role naljepnica, zamijenite traku tinte s istim brojem proizvoda.
Upute za zamjenu trake pisaca i role naljepnica nalaze se u kutiji.

@ Za pisace naljepnica koji prolaze dulje vrijeme uranjanja reagensa ili koji su podlozni agresivnom
postupku, uzmite u obzir sljedece:

» Nakon zavrSenog tretmana zalijepite naljepnicu stakalca.
» Nanesite sekundarni identifikator na povrSinu stakalca.
* |zbjegavajte ili ograniCite uranjanje trake i naljepnica za BOND pisac

» Nanesite zastitni sloj

koji omogucuju osobnu identifikaciju, iskoriStene role s tintom trebaju se odloZiti u skladu s

‘ IskoriStene role tinte imat ¢e obrnuto prikazivanje ispisanih informacija. Ako podaci sadrze podatke
laboratorijskim postupcima i/ili lokalnim propisima o zastiti osobnih podataka.

Trajnost ljepila i tinte podlijezu uvjetima testiranja korisnika. Upotrebu trake i naljepnica Sustav
BOND pisaca mora provjeriti laboratorij u skladu s postupcima i uvjetima.

Vanjsko odvostavanje i vadenje epitopa

Ako se to ¢ini izvan BOND sustava, odvoStavanje i vadenje epitopa najbolje je obaviti nakon oznacavanja stakalca.
Ovime se izbjegava isusivanje stakalca dok unosite podatke stakalca i postavljate BOND sustav da izvede potrebni(e)
protokol(e), a takoder se izbjegavaju poteskoce u oznacavanju vlaznih stakalca nakon ovih koraka.

Ako koristite ksilen za odvoStavanje modula obrade, izbjegavajte dodirivanje naljepnice kako se ispis
ne bi zamrljao.
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reagensa na bazi vod vode moze smanjiti uCinkovitost ljepila ID naljepnica za stakalca i uzrokovati
gubitak integriteta ispisa. Preporucujemo da se naljepnice ne potapaju dulje vrijeme. Pogledajte

‘ Dugotrajno namakanje benzene derivata, D-Limonenes i alifatskih ugljikovodika, acetona, vode i
odredene informacije o proizvodu na LBS web stranici.

OPREZ: Za odvostavanje na BOND-IIl i BOND-MAX modulima obrade koristite samo BOND otopinu za
odvoStavanje.
Za odvostavanje na BOND-PRIME modulima obrade koristite samo BOND-PRIME Dewax Solution.

Ne rabite ksilen, zamjene za ksilen niti druge reagense koji mogu razgraditi dijelove modula obrade i
uzrokovati curenje tekucine.

6.6.2  ID-ovi stakalaca i ID-ovi naljepnica

BOND sustav pruza jedinstveni ,ID stakalca” svaki put kada se kreira novo stakalce. BOND sustav takoder stvara
jedinstveni ,ID naljepnice” prilikom svakog ispisivanja naljepnice stakalca. ID oznake je 2D crticni kod.

Za LIS stakalca, ID stakalca moze se definirati pomocu LIS-a i moze biti bilo koja numericka
vrijednost (s 8 znamenki ili manje).

|dentifikacija stakalca

‘ ‘ Ovaj se ¢lanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Kada se naljepnice postave na stakalca, sustav moze identificirati stakalca koja se nalaze na svakom polozaju u
sklopovima za bojenje stakalca (pogledajte 5.1.5.7 Automatska identifikacija stakalca).

Stakalca bez ID-ova stakalaca ili s neprepoznatim ID-ovima stakalaca moraju se ru¢no identificirati u sustavu
(pogledajte 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu), ili se mora ispisati naljepnica i staviti na stakalce i
stakalce ponovno snimiti.

Konfigurirajte informacije za prikaz na naljepnicama stakalca na zaslonu Label configuration (Konfiguracija
naljepnice) administracijskog klijenta (pogledajte 10.3 Naljepnice ).
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6./ SazetakizvjeScCa o podesavanju stakalca

U sazetku podesavanja stakalca navedena su sva stakalca (za sve slucajeve, trenutacno konfigurirane na zaslonu
Slide setup (PodeSavanje stakalca). Stakalca se grupiraju po slué¢aju s podacima kao §to su isporuceni markeri i
volumen doziranja. Na dnu izvjeS¢a nalazi se popis svih reagensa i sustava reagensa koje u izvjeScu zahtijevaju
stakalca, s brojem testova za svaki. Postoje zasebni popisi za svaki BOND modul obrade.

‘ ‘ Morate imati najmanje jedan zatrazen BOND-PRIME modul obrade kako biste vidjeli pojedinosti u
izvjeScu.

IzvjeSce je korisna pomoc u pripremi obrade. Pomaze vam da provjerite jesu li stakalca koja su postavljena u svaku
posudicu kompatibilna (pogledajte 6.9 Kompatibilnost stakalca) i pokazuje reagense i sustave reagensa koje treba
umetnuti.

Za kreiranje izvje$¢a o podesavanju stakalca kliknite Slide setup summary (SaZetak izvje$éa o podeSavanju stakalca).

Za svako stakalce izvjeSce prikazuje sljedece informacije.

Polje Opis

ID stakalca BOND sustav dodjeljuje jedinstveni identifikator svakom stakalcu

Marker Marker(i)

Protokol bojanja Protokol bojanja

Priprema Protokol za pripremu (ako postoji)

HIER HIER protokol (ako postoji)

Enzim Protokol za dohvadéanje enzima (ako postoji)

Volumen doziranja Koli¢ina reagensa koji se dozira (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena i polozaja tkiva na
stakalcima)

Vrsta tkiva Uzorak tkiva, pozitivno kontrolno tkivo ili negativno kontrolno tkivo

Za stakalca sa sekvencijalnom multipleksnom bojom, u stupcima Marker, Protokoli, Volumen podjele i Vrsta tkiva,
prikazuju se dva retka, grupirana po ID-u stakalca.

Pogledajte 3.7 Izvjesca za dodatne detalje o prozoru izvjeSc¢a i opcijama ispisa.
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6.8 Impromptu slajd i izrada slucaja

‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Prema zadanim postavkama BOND sustav je konfiguriran tako da se novi slucajevi i stakalca mogu stvoriti nakon $to
se posudica za stakalca umetne u modul obrade i snime stakalca.

U prvom odjeljku u nastavku nalaze se upute za ovaj sluCaj ,impromptu” i izradu stakalca. U drugom se odjeljku
opisuju postavke opcije za alternativne tijekove rada.

» 0.8.1 Stvaranje novih slucajeva i/ili stakalca nakon snimanja

» 6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu

6.8.1  Stvaranje novih slucajeva i/ili stakalca nakon
snimanja
Za dodavanje slucaja i podataka o stakalcu nakon ucitavanja i snimanja stakalca slijedite postupak u nastavku
(postupak je slican postupku potpomognutog ID-a opisanom u 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu, ali
sada ukljuéuje stvaranje novih slu¢ajeva i stakalca).
1 Na uobicajeni nacin umetnite stakalca u modul obrade.

U BOND softveru nije potrebno izraditi slucajeve ili stakalca ili ispisivati naljepnice — mogu se koristiti rucno
pisane naljepnice ili naljepnice trece strane.

Sustav nece prepoznati stakalca pa Ce prikazati slike naljepnica.

Slika 6-7: Stakalce nije automatski identificirano

@ Ako se slike naljepnica ne prikazuju dosljedno za odredeni modul obrade, moze se
konfigurirati tako da se ne snimaju slike naljepnica stakalca. Obratite se korisni¢koj podrsci

da biste dogovorili ponovno konfiguriranje ove postavke za modul obrade.
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? Za pokretanje dijaloskog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca) ucinite nesto od sljedeceg:
a Dvaput kliknite na sliku stakalca.
b Desnom tipkom mi$a kliknite na sliku pa u podizborniku odaberite Select manually (Odaberi ru¢no).

Dijaloski okvir Slide identification (Identifikacija stakalca) pojavljuje se s dostupnim gumbima New case (Novi
slucaj) i New slide (Novo stakalce) (stavke 112 u Slika 6-8).

Slika 6—-8: Dijalo$ki okvir za identifikaciju stakalca s prikazom statusa stakalca
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@ U nekim laboratorijima mogu se onemoguciti gumbi Novi slucaj ili i Novi slu¢aj i Novo
stakalce - pogledajte 6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu.

Na posudici za stakalca istaknuto je aktivno stakalce (stavka 3).

Dijaloski okvir sadrZi uvec¢anu sliku oznake (stavka 4) kao pomo¢ pri identifikaciji stakalaca. DrZite pokaziva¢
miSa iznad stakalca u desnom oknu da biste vidjeli joS vece uvecanje oznake.

U lijevom oknu navedeni su svi sluCajevi s trenutacnim stakalcima. Pod zadanim postavkama, prikazuju se
samo slucajevi sa stakalcima za koje su ispisane naljepnice (to mozZete promijeniti kako biste ukljugili
slucajeve sa stakalcima za koja naljepnice nisu ispisane, pogledajte 6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca).
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Sredi$nje okno prikazuje stakalca konfigurirana za slu¢aj odabran u lijevom oknu, gdje stakalca jo$ nisu
uparena ni sa jednim stakalcem snimljenim na modulu obrade. U prikazu zadanih postavki pojavljuju se samo
stakalca s ispisanim naljepnicama, no to je moguce promijeniti da bi se prikazala sva stakalca konfigurirana za
taj slucaj.

@ Ako odaberete pogresno, provjerite jeste li odabrali ispravnu sliku naljepnice, jer to moze
utjecati na va$a stakalca.

3 Da biste stvorili novi slucaj, kliknite New case (Novi slu¢aj) (stavka slucaja 1).
|Izradite novi slucaj za odabrano stakalce na uobi¢ajeni nacin (pogledajte 6.3.3 Dodavanje slucaja).

4 Kada kliknete OK (U redu) u dijaloskom okviru Add case (Dodaj slu¢aj), odaberite novi slu¢aj u popisu slucaja u
dijaloskom okviru Slide identification (Identifikacija stakalca).

5 Da biste stvorili novo stakalce za slucaj koji ste upravo stvorili, kliknite New slide (Novo stakalce) (stavka 2).
Otvara dijaloski okvir (Add slide (Dodaj stakalce).

6 Stvorite novo stakalce u softveru za fizicki odabrana stakalca u desnom oknu, na uobiéajen nacin (pogledajte
6.5.2 |zrada stakalca).

Kada se doda, novo se stakalce prikazuje u sredi$njem oknu dijaloskog okvira (tj. dok novi slu¢aj ostaje
odabran na popisu slu¢ajeva na lijevoj strani).

7 Ako jeidalje odabrana ispravna slika naljepnice u desnom oknu, kliknite Insert (Umetni) da bi se podudarala s
novim stakalcem u srediSnjem oknu.

Stakalce se uklanja iz srediSnjeg okna, a slika naljepnice u desnom oknu zamjenjuje kako bi se prikazale
informacije o sustavu za stakalce, onako kako je uneseno za novo stakalce koje ste upravo stvorili.

Ako neispravno uparite stakalca, mozete ponistiti ovaj korak odabirom stakalca u desnom oknu i klikom na
Remove (Ukloni).

8 Stakalce se sada moze obraditi na uobicajen nacin.

Ponovite postupak stvaranja novih slucajeva i stakalca za preostala stakalca u posudici za stakalca.
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6.8.2  Opcija identifikacije stakalca u sustavu

Postavke u administracijskom klijentu mogu dopustiti ili nametnuti razlicite tijekove rada identificiranja stakalca,
selektivnim omogucavanjem ili onemogucavanjem opcija u dijaloskom okviru Slide identification (Identifikacija
stakalca).

6.8.2.1 OgraniCenje ili zabrana Impromptu izrade slucajeva i stakalca

Prema zadanim postavkama BOND sustav vam omogucuje ucitavanje stakalca koja nisu stvorena u BOND softveru (ili
uvezena iz LIS-a), kao i stvaranje slucajeva i stakalca u softveru nakon snimanja predmetnih stakalaca putem
dijaloskog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca). Na ovaj na¢in moZete, po Zelji, postaviti sustav da
onemoguci izradu novih slucajeva (ali i dalje moZete dopustiti izradu novih stakalca za postojece slucajeve) ili
potpuno zabraniti izradu stakalca (i slu¢aja) nakon umetanja stakalca. Ovisno o vasim postavkama, gumbi New case
(Novi slucaj), ili i New case (Novi slucaj) i New slide (Novo stakalce) u dijaloskom okviru Slide identification
(Identifikacija stakalca) su onemoguceni (pogledajte Slika 6-8).

Ogranicite opcije za impromptu slu¢aj i stavaranje stakalca na zaslonu administracijskog klijenta Settings (Postavke)
(pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca).

6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca

BOND sustav mozete podesiti na nacin da zahtijeva, ili ne, da BOND sustav ispiSe sva stakalca prije nego sto se budu
mogla obraditi. Postoje zasebne postavke za LIS stakalca i stakalca koja nisu iz LIS-a.

Zadana postavka zahtijeva ispis putem BOND sustava za stakalca koja nisu iz LIS-a. To znaci da se fizicka stakalca
bez naljepnica ispisanih od strane BOND sustava automatski ne podudaraju sa stakalcima koja su za njih izradena u
softveru (Gak i ako su ID brojevi isti). Osim toga, stakalca ne mozZete upariti ruéno pomodu dijaloskog okvira Slide
identification (Identifikacija stakalca) jer se tamo prikazuju samo stakalca koja je ispisao BOND sustav. Uslijed toga,
laboratoriji bez BOND- LIS integracije koji ru¢no pisu naljepnice ili ih ispisuju na opremi trece strane, moraju postaviti
ovu opciju na iskljuceno. To Cini sva stakalca stvorena unutar sustava dostupnim za uparivanje sa stakalcima

ucitanim u modul obrade, bez obzira na to je li BOND sustav ispisao naljepnice ili ne.

Da biste omogucili obradu stakalca koja nisu ispisana na naljepnicama BOND sustava, ponistite odabir Force printing
in BOND (Prinudni ispis BOND) na zaslonu Settings (Postavke) administracijskog klijenta (pogledajte 10.5.2 Postavke
slucaja i stakalca). (Nije potrebno ponistiti odabir Force printing in BOND (Prisilni ispis u BOND) samo da bi se
omogucilo improvizirano stvaranje slucaja i stakalca — pogledajte 6.8.2.1 Ogranicenje ili zabrana Impromptu izrade
slucajeva i stakalca.)

@ Stakalca izradena prije ponitavanja odabira opcije Force printing in BOND (Prisilni ispis u BOND)
nece biti dostupna za obradu dok se njihove naljepnice ne ispiSu, iako stakalca koja su izradena

nakon poniStavanja odabira ove opcije nece morati imati ispisane naljepnice.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 162



Poglavlje 6 PodeSavanje stakalca (na BOND Controller (Kontroler))

Zadana postavka ne zahtijeva ispis putem BOND sustava za LIS stakalca. To znaci da se stakalca s naljepnicama
ispisanim pomocu sustava LIS mogu automatski podudarati sa stakalcima u BOND softveru (uvezeno iz LIS-a). Ili, ako
nije moguce napraviti automatsko podudaranje (ako je, primjerice, naljepnica stakalca zamrljana), moZete ru¢no
uskladiti stakalca pomodu dijaloskog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca). Medutim, ako vas tijek rada
ima stakalca stvorena u LIS-u, ali Zelite da naljepnice ispiSe BOND sustav, ukljucite opciju (odaberite Force LIS print in
BOND (Prisilni LIS ispis u BOND) na zaslonu administracijskog klijenta LIS-a - pogledajte 10.2 LIS).

6.9 Kompatibilnost stakalca

‘ Ovaj se ¢lanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Da bi se koraci u svakoj obradi sinkronizirali na nacin koji osigurava optimalne rezultate za sva stakalca na posudici,
BOND softver provjerava kompatibilnost stakalca prilikom umetanja posudica za stakalca. Nekompatibilna stakalca
prikazuju se na zaslonu System status (Status sustava). Nekompatibilna stakalca morate skinuti ili zamijeniti prije
pokretanja ciklusa obrade (pogledajte 5.1.4.4 Popravak nekompatibilnih podesavanja stakalca).

Da bi rutinska stakalca bila kompatibilna, ona moraju:

* imatiisti volumen doziranja;

» biti sva jednostruko bojana ili sva paralelno multipleks bojana ili sva sekvencijalna multipleksna bojana;

imati isti UPI kada je bio posebno odabran tijekom postupka dodavanja stakalca;

koristiti isti protokol pripreme;

koristiti isti protokol bojanja; i
« Koristiti kompatibilne protokole prethodne obrade i/ili ISH protokole denaturacije i hibridizacije.
Pravila za kompatibilnost protokola navedena su u 6.9.1 Kompatibilnost protokola.

Izvje$¢a o podeSavanju stakalca (6.7 Sazetak izvjesca o podesavanju stakalca ) pruzaju odredenu pomoc kako biste
osigurali umetanje kompatibilnih stakalca u svaku posudicu.

6.9.1  Kompatibilnost protokola

Protokoli bojanja i pripreme imaju stroga ogranicenja u vezi kompatibilnosti, dok za protokole toplinske i enzimske
prethodne obrade, i protokole ISH hibridizacije i denaturacije, postoji nesto prostora za varijacije. Kompatibilnost ovih
protokola ovisi o vrsti modula obrade (BOND-III ili BOND-MAX), broju i trajanju koraka protokola te stanju modula

prilagoditi bez utjecaja na kvalitetu bojanja.

Pravila kompatibilnosti za sve vrste protokola navedena su u nastavku.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 163



Poglavlje 6 PodeSavanje stakalca (na BOND Controller (Kontroler))

6.9.1.1 Protokoli bojanja

Za svako stakalce treba koristiti isti protokol bojanja. Za obrade uzastopnog dvostrukog bojanja moraju se koristiti
dva ista protokola bojanja, istim redoslijedom.

Stakalca IHC i ISH ne mogu se mijeSati u ciklusima obrade jednog bojanja, ali se mogu kombinirati u obradama
sekvencijalne multipleksne boje.

6.9.1.2  Pripremni protokoli

s n

Za protokole ,odvostavanje” i ,pecenje i odvoStavanje

» |sti protokol mora se koristiti za sva stakalca u posudici; i

» Stakalca s protokolom pripreme ne mogu se mijeSati sa stakalcima bez protokola pripreme.

6.9.1.3 Protokoli za prethodnu obradu

Stakalca samo s dohvacanjem topline, samo s dohvacanjem enzima, topline / dohvacanja enzima, i bez dohvacanja
epitopa, mogu se obradivati sva zajedno. Stakalca koja ne primaju trenutacnu prethodnu obradu, hidratiziraju se dok
se protokol izvodi na drugim stakalcima (dohvacanje izazvano toplinom uvijek prethodi enzimski induciranom
dohvacanju).

Slicno tome, sve kombinacije stakalca sa i bez ISH denaturacije i hibridizacije su kompatibilne.

U odjeljcima u nastavku navedeni su uvjeti za kompatibilnost protokola prethodne obrade s protokolima iste vrste
prethodne obrade.

Prethodna toplinska obrada

1 Protokoli prethodne toplinske obrade kompatibilni su kada imaju:
* jednak broj koraka; i
* ista vremena inkubacije za svaki korak, osim za toplinske korake.

Za istodobne toplinske korake najdulje trajanje postavljeno za korak koristi se za sva stakalca. Stakalca

s kracim postavljenim trajanjem zagrijavaju se samo tijekom razdoblja koje je konfigurirano za njih,
nakon kojeg se iskljucuje napajanje grijaca stakalca.

2 Protokoli koji koriste otopine za vadenje epitopa 112 mogu se mijesati u obradama.

3 Stakalca koja koriste predhodnu toplinsku obradu mogu se obradivati u posudicama sa stakalcima bez
koristenja prethodne toplinske obrade - stakalca koja nisu podvrgnuta prethodnoj obradi hidratiziraju se
otopinom za vadenje epitopa na ambijentalnoj temperaturi dok se druga stakalca obraduju.
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Poglavlje 6 PodeSavanje stakalca (na BOND Controller (Kontroler))

Enzimska prethodna obrada

1 Protokoli enzimske prethodne obrade kompatibilni su kada imaju:
* jednak broj koraka; i
* ista vremena inkubacije za svaki korak.

2 U jednoj se obradi mogu primijeniti do 2 vrste enzima.

3 Stakalca koja koriste enzimsku prethodnu obradu mogu se obradivati u posudicama sa stakalcima bez
koristenja enzimske prethodne obrade - stakalca koja nisu podvrgnuta prethodnoj obradi hidratiziraju se na
temperaturi okoline dok se druga stakalca obraduju.

6.9.1.4 ISH denaturacija

Protokoli denaturacije kompatibilni su kad imaju isto vrijeme inkubacije. Inkubacijske temperature mogu se
razlikovati.

6.9.1.5 ISH hibridizacija

Protokoli hibridizacije kompatibilni su kad imaju isto vrijeme inkubacije. Inkubacijske temperature mogu se razlikovati.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 165



Protokoli (na BOND kontroleru)

U BOND softveru protokoli su niz koraka provedenih radi bojanja uzoraka tkiva.

Na BOND sustavu se nalazi skup unaprijed definiranih Leica Biosystems protokola koji se ne mogu uredivati ili brisati.
Prethodno definirani protokoli rigorozno su ispitani i potvrdeni od strane Leica Biosystems. No mozete izraditi vlastite
protokole kopiranjem i uredivanjem postojecih prethodno definiranih protokola.

UPOZORENJE: Svi prilagodeni protokoli moraju se provjeriti u skladu s lokalnim laboratorijskim
postupcima i zahtjevima. Mogucnost izrade i spremanja protokola ne znaci da je prikladan za
predvideni zadatak.

Ovo poglavlje sadrzi sljedece odjeljke:
e 7.1 Vrste protokola
e 7.2 Zaslon podeSavanja protokola
e 7.3 Izrada novih protokola

7.4 Uredivanje korisnickih protokola

7.5 IzvjeSc¢a protokola

7.6 Prethodno definirani protokoli
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

/.1 Vrste protokola

Svi protokoli u BOND sustavu imaju “vrstu” prema specificnim funkcijama koje trebaju obavljati. Na primjer, protokoli
predbojanja HIER su jedna vrsta, a IHC protokoli za sekvencijalnu multipleksnu boju druga.

» Vrsta protokola ne moze se mijenjati.

» Zaizradu novog protokola morate kopirati postojeci protokol one vrste koje Zelite da bude novi protokol. Zatim
mozete po potrebi urediti korake protokola.

Obicno se u bilo kojem ciklusu obrade izvodi niz protokola razlicitih vrsta kako bi se pripremila stakalca, primijenili
markeri, a zatim primijenio kromogen. Ove sekvence i protokoli koje koriste, obi¢no zahtijevaju izmjenu za
multipleksnu boju.

e 7.1.1 Nacin bojanja

e 7.1.2 Sekvence protokola

7/.1.1  Nacin bojanja

BOND sustav ima tri nacina bojenja:

« Single (Jednostruko) — primjena jednog markera i kromogena na jedno stakalce.

« Parallel multiplex (Paralelni multipleks) — primjena dvaju razli¢itih markera i kromogena na jedno stakalce.
Markeri se mijeSaju u ,koktelu” i primjenjuju zajedno s protokolom jednog bojanja.

« Sequential multiplex (Sekvencijalni multipleks) — primjena dvaju razli¢itih markera i kromogena na jedno
stakalce. Markeri se nanose jedan za drugim u odvojenim protokolima bojenja.

Svaki protokol bojanja ima ,metod bojanja” koji pokazuje njegovu ulogu u odnosu na multipleks ili jednostruko
bojanje.

Pojedinacno bojenje sadrzi samo jednu metodu bojenja ,jednokratnog”.
Paralelno multipleks bojanje imaju samo jednu opciju metode bojanja paralelnog multipleksa.

Prethodno definirani protokolim sekvencijalnog multipleks bojanja primjenjuju metodu bojanja ,Jednostruko” koja se
ne moze mijenjati. Medutim, imate mogucnost kopirati te prethodno definirane protokole i izmijeniti nacin bojenja
prema vasim potrebama.

Sekvencijalno multipleks bojenje ima sljedec¢e metode bojenja:

» Prvo - za uporabu kao prvi protokol u sekvencijalnoj multipleksnoj boji

« Finalno - za uporabu kao posljednji protokol sekvencijalne multipleksne boje

Na primjer, korisnicki stvoren protokol moze se konfigurirati za uporabu kao jedan protokol ili ga se moze i
konfigurirati za uporabu kao preliminarni protokol i/ili konacni protokol. Obavezno pregledajte cijeli protokol da biste
provjerili jesu li svi koraci prikladni za sve metode bojenja (na primjer, jedan protokol ima brojac, $to nije potrebno za
preliminarne protokole).

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 167



Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

Vrste i metode bojanja protokola prikazane su u tablici u nastavku:

Bojanje IHC bojanje -

jednostruko bojanje

IHC bojanje -

sekvencijalno multipleks

bojanje

IHC bojanje
Paralelno multipleks
bojenje

ISH detekcija —
jednokratno

ISH detekcija -

sekvencijalno multipleks

bojanje

ISH detekcija
Paralelno multipleks
bojenje

Predbojanje Priprema

Prethodna toplinska
obrada

Enzimska prethodna
obrada

ISH denaturacija

ISH hibridizacija
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Jednostruko

Jednostruko

Preliminarno

Konacéno

Paralelni multipleks

Jednostruko

Jednostruko

Preliminarno

Konacno

Paralelni multipleks

NIJE PRIMJENJIVO

NIJE PRIMJENJIVO

NIJE PRIMJENJIVO

NIJE PRIMJENJIVO
NIJE PRIMJENJIVO

Protokol za otkrivanje pojedinacnog
antitijela za jedno bojanje

Protokol za otkrivanje pojedinacnog
antitijela za jedno bojanje

Protokol za detekciju prvog antitijela u
sekvencijalnom multipleks bojanju

Protokol za detekciju zadnjeg antitijela u
sekvencijalnom multipleks bojanju

Protokol za otkrivanje koktel antitijela kod
paralelnog multipleks bojanja

Protokol za detekciju jedne sonde za jedno
bojanje
Protokol za detekciju jedne sonde za jedno
bojanje

Protokol za detekciju prve sonde u
sekvencijalnom multipleks bojanju

Protokol za detekciju zadnje sonde u
sekvencijalnom multipleks bojanju

Protokol za detekciju koktel sondi u
paralelnom multipleks bojanju (trenutno

nema protokola u ovoj kategoriji)

Obavite odvoStavanje ili peCenje stakalca
(radi prianjanje tkiva), a zatim provedite
odvostavanje tkiva

Vadenje epitopa toplinskom obradom

Vadenje epitopa pomocu enzima

Protokoli denaturacije za DNA ISH
Protokoli hibridizacije za ISH
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

7.1.2  Sekvence protokola

Na svako se stakalce obicno primjenjuje niz protokola razlicitih vrsta. To je odabir protokola pripreme, vadenje
epitopa, denaturacije, hibridizacije i bojanja, kao $to je prikladno za tkivo, markera i opce laboratorijske postupke. Te
se sekvence mogu postaviti pojedinacno za svako stakalce prilikom izrade stakalca (pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca),
medutim BOND softver vam omogucuje i postavljanje zadanih protokola kako biste ubrzali izrade stakalca kada
specijalizirani protokoli nisu potrebni:

« zadani protokol pripreme (npr. *odvosStavanje) postavljen je za cijeli BOND sustav u administracijskom klijentu
(pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca);

» zadane vrijednosti za sve druge vrste protokola postavljene su za svaki marker, na zaslonu Reagent Setup
(Postavke reagensa) (pogledajte 8.2.1 Dodavanije ili uredivanje reagensa).

Postavite odgovarajuce zadane protokole tako da se vrijeme utro$eno na pripremu pojedinacnih stakalca svede na
minimum. Ako trebate, kod izrade stakalca mozete promijeniti protokole za pojedacna stakalca.

BOND softver automatski postavlja redoslijed kojim se protokoli u nizu obraduju te je prikazan u donjoj tablici.
Doziranje i uklanjanje sonde nisu ukljuceni ni u jedan protokol - to se takoder automatski dogada.

Redoslijed Protokol (ili sonda) IHC ili Komentar

ISH

1 Priprema Oba  Neobavezno uklanjanje parafina iz uredaja prilikom
pripreme za kemiju.

2 HIER Oba  Zavecinu stakalca provodi se obrada protokola

(vadenje epitopa izazvano toplinom) HIER ili EIER — povremeno, oba ili niti jedan.

3 FIER Oba

(vadenje epitopa inducirano enzimom)

4 Primjena sonde ISH  Nije odabrano od strane korisnika, BOND ovdje
automatski ukljucuje odgovarajuci protokol.

5 Denaturacija ISH  Protokol denaturacije za DNA sonde.
DNA sonde bi uvijek trebale koristiti denaturaciju.
6 Hibridizacija ISH  Trazeni protokol hibridizacije za ISH ili niSta

7 Uklanjanje sonde ISH  Nije odabrano od strane korisnika, BOND ovdje
automatski ukljucuje odgovarajuci protokol.

8 Bojanje Oba  Protokol potreban za primjenu kromogena i
povezanih reagensa. IHC primarni se rasporeduju
u ovom protokolu.

Protokoli odabrani za sekvence protokola mogu se unaprijed definirati ili mozete izraditi prilagodene protokole i
odabrati ih (pogledajte Poglavlje 7.3: Izrada novih protokola).
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

7.1.2.1  Protokolii sekvence protokola za sekvencijalnu multipleksnu boju

Sekvencijalnu multipleksnu boju u biti pokre¢u dvije sekvence protokola bojanja jedna za drugom. To moze biti bilo
koja kombinacija IHC protokola i/ili ISH protokola. Uobicajeno, ali ne u svim slu¢ajevima, prvi marker koristi BOND
sustav za detekciju polimerne rafinacije sa DAB kromogenom, a drugi marker koristi BOND sustav za detekciju
polimerne rafinacije s brzim crvenim kromogenom.

Cesto se neki od protokola u sekvenci koji primjenjuju drugi marker mogu preskoiti ili ako su uklju¢eni, treba ih
izmijeniti. Koraci u protokolima bojenja za prvi i drugi marker takoder bi, u pravilu, trebalo izmijeniti (protokole je
nuzno izmijeniti kako bi se postavila odgovaraju¢a metoda bojanja - pogledajte 7.1.7 Nacin bojanja). Neki prijedlozi za
izmjene protokola i sekvence protokola za sekvencijalnu multipleksnu boju navedeni su u nastavku. U svim
slucajevima trebate provesti vlastite testove kako biste potvrdili rezultate.

« Protokoli pripreme (npr. odvo$tavanje) mogu se izvoditi samo u sekvenci za prvi marker — softver ne dopusta
odabir protokola pripreme za drugu sekvencu protokola bojanja.

 Vadenje epitopa moze biti potrebno samo jednom, prije primjene prvog markera. Ako je potrebno dodatno
vadenje za drugi marker, moze biti primjereno krace trajanje ili niza temperatura.

» Ako multipleksna boja s dvije sonde, denaturacija je Cesto potrebna samo jednom, prije primjene prvog
markera. Ako je za drugi marker potrebna dodatna denaturacija, obicno je potrebno krace trajanje.

« Kod protokola bojenja, bolji se rezultati obi¢no postizu ako se segment protubojanja (npr. hematoksilin) ukloni
s kraja prvog protokola. Cuvat ¢e se za drugi protokol.
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

/.2 Zaslon podesavanja protokola

Protocol setup

Da biste radili s protokolima, kliknite na ikonu k5 Protocol setup (Postavke protokola) na funkcijskoj traci.

Slika 7-1: Zaslon Protocol setup (Podesavanja protokola)

D) Protocol setup
sl *IHC Protacol F IHC staining BOND Polymer DAB System for IHC Leica 812712020 v
-c . “IHC Protocol G IHC staining Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 8127/2020 v
m *IHC Protocol H IHC staining Bond Oracle IHC System protocol Leica 8/27/2020 4
, “IHC Protocol J IHC staining BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 8127/2020 v
sy
-c [ ] *IHC Pratocol K IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
S “IHC Protocol K - 50 Test IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
“ *IHC Protocol @ IHC staining BOND Polymer DAB System with altered Px on [HC Leica 8/27/2020 L4
‘I;- *FISH Protocol A ISH detection FISH System protocol - 30 Test Leica 8127/2020 v
-c “FISH Protocol C ISH detection FISH wash protocol Leica 8127/2020 L4
m *FISH Protocol D ISH detection FISH wash protocol (DS9636 and D39604) Leica 8127/2020 v
s “ISH Protocol A ISH detection BOND Polymer RNA ISH Protocol Leica 812712020 v
'c - *“ISH Protocol B ISH detection BOND Polymer DNA ISH Pratocol Leica 8/27/2020 4
TH_B3
ale
-
sle
oy Protocol group: Protocol type: Staining method Protocol origin: Preferred status:
) Staining B ~ B~ B ~ B e B

Na zaslonu Protocol setup (PodeS$avanje protokola) nalazi se tablica koja navodi svaki protokol zajedno s nekim
osnovnim detaljima. Unaprijed definirani protokoli imaju zvjezdicu (*) kao prvi znak u njihovom nazivu i skraéenom
nazivu.

U ovoj tablici mozete odabrati protokol za postupke poput kopiranja, uredivanja i generiranja izvje$¢a. Ovim se

radnjama pristupa putem gumba iznad tablice ili izbornika koji se klikne desnom tipkom misa.

Filtri ispod tablice omogucéuju vam postavljanje vrste protokola za prikaz. MoZete odabrati izmedu protokola bojanja i
predbojanja i dodatno ga precizirati da bi se prikazale specifi¢ne vrste protokola (pogledajte 7.1 Vrste protokola).
Osim toga, mozete filtrirati metodu bojanja, podrijetlo protokola i Zeljeni status.
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

Informacije u popisu protokola opisane su u nastavku:

Naziv protokola Puninaziv protokola

Vrsta protokola  Opisuje funkciju protokola

Opis Opisuje funkciju i primjenu protokola
Izmijenio Identificira tko je kreirao ili zadnji izmijenio
protokol

Datum izmjene  Datum izrade ili zadnje izmjene protokola

Pref. Prikazuje preferirani status protokola

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Unaprijed definirani (Leica Biosystems) protokoli
uvijek pocinju zvjezdicom (*)

Pogledajte 7.1 Vrste protokola

Leica oznaCava unaprijed definirani Leica
Biosystems protokol

Provjereno - radi se o preferiranom protokolu,
dostupnom za odabir u dijalosSkom okviru Add
Reagent (Dodaj reagens) i Add slide (Dodaj
stakalce).

Nije provjereno - radi se o nepreferiranom
protokolu, i nije dostupan za odabir u dijalosSkom
okviru Add Reagent (Dodaj reagens) i Add slide
(Dodaj stakalce)
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

/.21  Detalji protokola

Da histe otvorili protokol naveden na zaslonu Protocol setup (PodeSavanje protokola) za pregled ili uredivanje, dvaput
ga kliknite (ili ga oznacite, zatim kliknite Open (Otvori). Softver prikazuje dijaloski okvir Edit protocol properties

(Uredivanje svojstava protokola) s detaljima protokola.

Za unaprijed definirane Leica Biosystems protokole mogu se uredivati samo preferirane postavke, no za korisnicke
protokole moguce je promijeniti i druge postavke.

Slika 7-2: Dijaloski okvir Edit protocol properties (Uredivanje svojstava protokola) za korisnicki protokol

Edit protocol properties
Name IHC Protocel F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB System for IHC
Staining methad «  single Preliminary Final « Prefered
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
1 *MARKER Leica Microsystems 28 15:00
4 *Post Primary Leica Microsystems v 800
7 “Peroxide Block Leica Microsystems v 3:00
10 *Polymer Leica Microsystems v 800
14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems ' 500
15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00
18 “BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems ' 400
Show wash steps. Insert segment | Duplicate | Delete segment

Dijaloski okvir prikazuje karticu za svaku vrstu modula obrade (BOND-MAX, BOND-III, i BOND-PRIME). Ako moduli
obrade nisu ovlasceni, tada su prikazani samo BOND-MAX i BOND-III. Morate ovlastiti barem jedan BOND-PRIME
modul obrade da biste vidjeli njegovu karticu.

Postoji i gumb za Import protocol (Uvezi protokol) koji se pojavljuje kad stvarate novi protokol ili prilikom uredivanja
korisnickog protokola. Pogledajte 7.4.4 Vise vrsta modula obrade i verzije protokola za detalje.

Za prikaz svih koraka protokola (ukljuéujuci korake pranja) odaberite Show wash steps (PrikaZi korake pranja) ispod
tablice. Ponistite odabir kako biste sakrili korake pranja.

Dijaloski okvir Edit protocol properties (Uredivanje svojstava protokola) prikazuje sljedece informacije o protokolu.

Naziv Puni naziv protokola.

Skracéeni naziv Skraceni naziv protokola, koji se koristi, na primjer, na naljepnicama stakalca.
Opis Kratka izjava koja opisuje protokol.

Metoda bojanja (Pogledajte u nastavku)

Vrsta protokola Vrsta prikazuje funkciju protokola i odreduje dopusStene korake i reagense.
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

Preferirani sustav Preferirani sustav detekcije za ovaj protokol.

detekeije Ovo se ne primjenjuje na protokole za predbojanje.

U tablici ispod informacija o protokolu u ovom dijaloSkom okviru navedeni su svi koraci protokola i njegova svojstva

(pogledajte Slika 7-2). Koraci koji se mogu uredivati u korisnickim protokolima ureduju se unutar ove tablice
(pogledajte 7.4 Uredivanje korisnickih protokola).

U tablici su prikazani sljedeci detalji:

Stavka Opis

Br. koraka Redoslijed provedbe koraka protokola.

Pranje Provjereno ako se radi o koraku pranja.

Reagens Reagens koji se koristi u koraku.

Dobavljac Dobavljac reagensa. Ne moze se uredivati.

Ambijentalna Provjereno je li korak na ambijentalnoj temperaturi.

temperatura

Temperatura Odabrana temperatura stakalca ako nije ambijentalna temperatura (samo protokoli za
predbojanje).

Inc. (min) Minimalno vrijeme tijekom kojeg ¢e reagens ostati na stakalcu.

Metoda bojanja

Protokoli bojenja sadrze odjeljak "metoda bojanja". Protokoli za jedno bojanje i sekvencijalna multipleksna boja imaju
sljedece opcije:

« Jedno - protokol je za jedno bojanje
* Preliminarno - prvi protokol sekvencijalne multipleksne boje
« Finalno - posljednji protokol sekvencijalne multipleksne boje

Protokoli za paralelno multipleks bojanje imaju samo jednu opciju metode bojanja: Parallel multiplex (Paralelni
multipleks).

Pogledajte 7.1.1 Nacin bojanja za daljnju raspravu 0 metodama bojanja.

Preferirani status

U dijaloskom okviru Add Reagent (Dodaj reagens) i Add Slide (Dodaj stakalce) dostupni su samo preferirani protokoli,
tako da treba preferirati protokole koje namjeravate upotrebljavati. Kako biste to ucinili, odaberite potvrdni okvir
Preferred (Preferirano) — ponistite odabir kako se ne bi preferirao.
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Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

/.3 lzrada novih protokola

Mozete izraditi nove protokole kopiranjem postojeceg korisnika ili Leica Biosystems protokola. Kada kopirate
protokol, vrsta protokola ostaje fiksna i ne moze se kasnije promijeniti. Stoga ako zelite izraditi novi IHC protokol,
morate kopirati postojeci IHC protokol; za protokol HIER, kopirajte postojeci protokol HIER i tako dalje.

Da biste kopirali protokol, odaberite ga s popisa na zaslonu Protocol setup (PodeSavanje protokola), a zatim kliknite
gumb Copy (Kopiraj). U dijaloskom okviru New protocol properties (Svojstva novog protokola) spremnom za
uredivanje, sada Ce se pojaviti kopija odabranog protokola.

Novi protokol zahtijeva jedinstveni naziv i skraceni naziv koji mora biti u skladu sa svim pravilima navedenima u
7.4.3 Pravila protokola. Osim promjene naziva i skracenog naziva protokola, ne morate mijenjati bilo koji drugi dio
novog protokola. Medutim, mozete, naravno, promijeniti bilo koji aspekt protokola kako je opisano u 7.4 Uredivanje
korisnickih protokola.

Nakon uredivanja BOND-III ili BOND-MAX, kliknite Save (Spremi).. Ako je protokol u skladu s pravilima, od vas ¢e se
traziti da potvrdite da izradujete protokol ,na vlastitu odgovornost”. Ova je poruka podsjetnik da tvrtka Leica
Biosystems ne moze predvidjeti kvalitetu rezultata iz bilo kojeg protokola kojeg je izradio ili uredivao korisnik. Kada
potvrdite da Zelite nastaviti, izmjene protokola bit ¢e spremljene.

Za BOND-PRIME, pogledajte BOND-PRIME posebna pravila protokola.

‘ Sve planove ispitivanja mora potvrditi vas laboratorij prije upotrebe.
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7.4 Uredivanje korisnickih protokola

Uz pomo¢ dijaloskog okvira Edit protocol properties (Uredivanje svojstava protokola) moZete urediti korisnicke
protokole (ali ne i Leica Biosystems protokole). Za uredivanje protokola odaberite ga s popisa na zaslonu Protocol
setup (Podesavanje protokola), a zatim kliknite Open (Otvori) (ili dvaput kliknite na protokol). Umjesto toga,
konfigurirajte novi protokol kopiranjem postoje¢eg protokola iste vrste i uredite ga (pogledajte 7.3 Izrada novih
protokola).

U protokolima bojanja, koraci reagensa mogu se dodati i ukloniti, te postaviti novi reagensi i vremena inkubacije.
Mogu se dodati ili ukloniti dodatni koraci pranja.

Za *Protokole pecenja i odvoStavanja, mozete promijeniti samo vrijeme i temperaturu koraka za pecCenje. Za druge
protokole prethodnog bojanja (HIER, enzim), temperatura i vrijeme inkubacije za neke korake moZe se promijeniti. Za
popis dopustenih uredivanja pogledajte 7.4.3 Pravila protokola.

Buduci da nakon doziranja novog reagensa trebaju uslijediti koraci pranja, umetanje novog koraka reagensa u
protokol bojanja automatski dodaje protokol ,segment”, koji se sastoji od koraka reagensa i tri koraka pranja koja
slijede (BOND-II i BOND-MAX) ili dva sljede¢a koraka pranja (BOND-PRIME).

Dok uredujete protokol, promijenjeni ili novi koraci koji sadrze sve potrebne informacije imaju na lijevoj strani zelenu
traku. Koraci koji zahtijevaju dodatne informacije imaju crvenu traku.

Tijekom uredivanja mozete vidjeti sve korake protokola ili sakriti korake pranja pomocu gumba Show wash steps
(PrikaZi korake pranja) ispod tablice.

Mogucnost izrade i spremanja protokola ne znaci da je prikladan za predvideni zadatak. Za
ispitivanje i provjeru bilo kojeg protokola koji izradite ili uredite, morate preuzeti odgovornost.

Ovaj odjeljak ukljucuje sljedece teme:
e 7.4.1 Uredivanje koraka protokola
» 7.4.2 Dodavanje i uklanjanje koraka protokola
e 7.4.3 Pravila protokola
e 7.4.4ViSe vrsta modula obrade i verzije protokola

e 7.4.5Brisanje protokola

7.4.1  Uredivanje koraka protokola

Slijedite upute u nastavku da biste konfigurirali novi protokol u dijaloskom okviru New protocol properties (Svojstva
novog protokola) ili uredili postojedi protokol u dijaloskom okviru Edit protocol properties (Uredivanje svojstava
protokola). Pogledajte 7.4.3 Pravila protokola da biste osiguraliizradu valjanog protokola.

Kod svakog spremanja protokola kopija se sprema u sustav. Kada stvarate izvjeS¢e protokola (pogledajte 7.5 Izvjesca
protokola), morate odabrati datum kada je protokol bio aktivan. Da biste izbjegli viSestruke, suvisne verzije protokola,
spremajte protokole tek kada zavrsite konfiguraciju.
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1 Zanove protokole, upiSite naziv protokola i skraceni naziv.
Opcionalno upisite opis protokola.

Postavite nacin bojanja protokola (pogledajte 7.1.1 Nacin bojanja).

N w0

Postavite status protokola Preferred (Preferirano) (pogledajte Preferirani status).

5 Zaprotokole bojanja odaberite sustav detekcije za uporabu s protokolom, iz padajuceg popisa Preferred
detection system (Preferirani sustav detekcije).

6 Dodajte ili uklonite korake protokola (pogledajte 7.4.2 Dodavanje i uklanjanje koraka protokola) dok ne budete
imali potreban broj koraka za protokol.

7 Samo za BOND-MAX i BOND-III, prvo dvaput kliknite parametre koji Zelite promijeniti i promijenite parametre
koji se mogu uredivati u novim i postojecim koracima protokola:

a ZaBOND-MAXiBOND-IIl, s padajuceg popisa odaberite reagens.
b Za BOND-PRIME, pogledajte pravilau 7.4.2.7 Segmenti reagensa.

¢ Napomena: Odaberite *"MARKER da oznacite korak gdje se primarno antitijelo koristi u IHC protokolima.
Za korake pranja moze se koristiti samo *BOND Wash Solution ili *deionizirana voda.

d Postavite vrijeme inkubacije u minutama i sekundama (mm:ss). Ovo je minimalno vrijeme u kojem

stakalce stoji prije sljedeceq koraka. Podatke za ogranicenje vremena inkubacije potrazite u koraku u
7.4.3 Pravila protokola.

e Opcenito:

» Za BOND-MAX i BOND-III, korake primjene reagensa, Leica Biosystems preporucuje vrijeme
inkubacije od najvise 30 minuta. Ako je potrebno dulje trajanje, izradite duplicirane korake za

doziranje istog reagensa (pogledajte 7.4.2.2 Duplicirani koraci reagensa). Ovo se ne primjenjuje
na BOND-PRIME protokole.

» Za BOND-PRIME, korake primjene reagensa, Leica Biosystems preporucuje vrijeme inkubacije od
najviSe 20 minuta za grijane korake predtretmana. Za minimalno vrijeme inkubacije pogledajte
BOND-PRIME posebna pravila protokola.

f U pravilu, za korake primjene reagensa, Leica Biosystems preporucuje vrijeme inkubacije ne dulje od 30
minuta. Ako je potrebno dulje trajanje, izradite duplicirane korake za doziranje istog reagensa (pogledajte
7.4.2.2 Duplicirani koraci reagensa).

g Upravilu, za korake primjene reagensa, Leica Biosystems preporucuje vrijeme inkubacije ne dulje od 30
minuta.
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h Postavite temperaturu (za neke korake u protokolima za predbojanje).

Ako zelite postaviti temperaturu koja nije ambijentalna, prvo uklonite oznaku s parametra Ambient
(Ambijentalna temperatura). Zatim odaberite prazan parametar Temperature (Temperatura) i unesite
temperaturu u Celzijevim stupnjevima kao cijeli broj.

Ako temperaturu Zelite promijeniti na ambijentalnu, odaberite i zatim provjerite parametar Ambient
(Ambijentalna temperatura).

DopusStene temperaturne raspone potrazite u koraku u 7.4.3 Pravila protokola.

i Kliknite na bilo koji drugi korak za potvrdu promijenjenih parametara.

7.4.2  Dodavanje i uklanjanje koraka protokola

Mozete dodati i ukloniti korake u korisnickim protokolima IHC i ISH, ali ne u protokolima za predbojanje. Dodajte ili

uklonite korake pomocu gumba ispod tablice koraka protokola. Gumbi su kontekstno osijetljivi, a njihova dostupnost i
funkcije variraju ovisno o0 odabranom koraku.

Za detaljne upute pogledajte sljedece odjeljke:
e 7.4.2.1 Segmenti reagensa
e 7.4.2.2 Duplicirani koraci reagensa

e 7.4.2.3 Koraci pranja

7.4.2.1 Segmenti reagensa

Za dodavanje novog segmenta reagensa (korak reagensa i tri koraka obaveznog pranja (BOND-IIl i BOND-MAX) ili dva
koraka obaveznog pranja (BOND-PRIME)):

1 Odaberite reagens i kliknite Insert segment (Umetni segment). Novi ¢e se segment umetnuti iznad tog
reagensa.

‘ Ako odaberete zadnji reagens, mozete odabrati da umetnete novi segment ispod reagensa.
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New protocol properties
Name: IHC Protocol H - 1
Abbreviated name: IHC H1
Deseription: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method ¥ Single Preliminary Final «  Preferred
BOND-MAX BOND-II Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system Bond Oracle HER2 IHC System @
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
%) Showstps (mersegnen 1 Dt 1 Dot segment

Na popisu se pojavljuje novi segment (s reagensom i postupcima pranja). Novi koraci pranja imaju zelene trake
koje ukazuju na promjenu u odnosu na spremljeni protokol. Korak reagensa ima crvenu traku koja oznacava da
morate odabrati reagens za taj korak.

New protocol properties
Name: IHC Protocol H - 1
Abbreviated name: IHC H1
Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining methad ¥ Single Preliminary Final « Preferred
BOND-MAX BOND-Il Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System n @
T B I e B
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00 B
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 5 *MARKER Leica Microsystems. v 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
9 “MARKER Leica Microsystems v 30-00
10 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
11 - *Rond Wash Solution Leica Microsvstems - 0:00
/| Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete segment

2 Kliknite na prazan Reagent parameter (Parametar reagensa) i odaberite potreban reagens s padajuceg popisa.

Prema potrebi uredite ostale parametre novog reagensa i korake pranja.
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3 Kliknite Save (Spremi).

Prikazat Ce se dijaloski okvir za potvrdu.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

4 Kliknite Yes (Da).

Da histe uklonili segment, odaberite reagens i kliknite Delete segment (IzbriSi segment). Da biste izbrisali segment s
dupliciranim reagensom, prvo izbrisSite duplikat.
Za najbolje rezultate bojenja u BOND-PRIME:

o NEMOJTE brisati kromogeni segment

e NEMOJTE preimenovati segment reagensa

» NEMOJTE sekvencirati blok peroksida nakon polimera.
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7.4.2.2  Duplicirani koraci reagensa

Duplicirani korak je onaj u kojem se dva ili viSe identicnih reagensa medusobno slijede bez koraka pranja izmedu njih.

1 S popisa koraka odaberite korak reagensa koji Zelite duplicirati.

Kliknite Duplicate (Dupliciraj).

Name
Abbreviated name:

Description:

Preferred detection syste

Staining method + | Single Preliminary Final +| Preferred

BOND-MAX. BOND-II

Edit protocol properties

IHC Protocol H- 2
IHC H2

Bond Oracle IHC System protocol

Import protocol Protocol type: IHC staining

m: Bond Oracle HER2 IHC System n @

a BT [N Y -

+ | Show wash steps

1 i

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems s 10:00
6 v *Bond YWash Solution Leica Microsystemns vy 0:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystemns v 0:00
& v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

an.nn -

Insert segment || Duplicate | | Delete segment
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2 Iznad trenutacnog koraka dodaje se novi korak s identicnim parametrima za trenutacni korak.

Novi korak ima zelenu traku koja ukazuje na promjenu u odnosu na spremljeni protokol.

Edit protocol properties

Name: IHC Protocol H - 2

Abbreviated name: IHC H2

Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method ' Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-III

Bond Oracle HER2 IHC System

Preferred detection system:

| Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

&

o - [JPINE Y L S

+ | Show wash steps

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00

2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00

| I 5 *MARKER Leica Microsystems s 10:00
] *MARKER Leica Microsystems o 10:00

T v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

n-nn

Insert segment | Duplicate | Delete duplicate

3 Prema potrebi, uredite vrijeme inkubacije za novi korak.

se mijenjaju — duplicirani koraci moraju koristiti isti reagens.
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4 Kliknite Save (Spremi).

Prikazuje se prozor za potvrdu.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

5 Kliknite Yes (Da).

Da biste izbrisali duplicirani korak, odaberite ga i kliknite Delete duplicate (Izbrisi duplikat).

7.4.2.3 Koracipranja

Dodavanjem koraka pranja mogu se promijeniti svojstva tekucine na stakalcima i rezultirati slabim bojanjem. Uvijek
provjerite nove ili uredene protokole prije dijagnosticke uporabe.

Preporucuje se da korak pranja deioniziranom vodom bude postavljen prije i nakon koraka kromogena.

podrucja popisa koraka.

‘ Ako ne moZete vidjeti korake pranja, odaberite gumb Show wash steps (Prikazi korake pranja) ispod
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Za umetanje dodatnog koraka pranja:

1 U popisu koraka odaberite korak postojeéeg pranja (ISH i IHC protokoli).

2 Kliknite Insert wash (Umetni pranje).

Edit protocol properties
Name IHC Protocol H - 2
Abbreviated name: IHC H2
Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method +| Single Preliminary Final +| Preferred
BOND-MAX BOND-IlI Import protocol Protocol type: |HC staining

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System - @
I I T N 7 ey e

3 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00 ‘

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

5 *MARKER Leica Microsystems s 10-:00

6 *MARKER Leica Microsystems v 10-:00

7 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00

8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems 3 0:00

9 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

10 *MARKER Leica Microsystems v 30:00

1 o *Rand Wash Salition Leica Microsvstems o 0:00 -
C R —— [t

I kod ISH i IHC protokola, na kraju trenutacne sekvence pranja dodaje se novi korak pranja.

Novi korak pranja ima zelenu traku koja ukazuje na promjenu u odnosu na spremljeni protokol.

Edit protocol properties
Name IHC Protocol H - 2
Abbreviated name IHC H2
Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining method: + | Single Preliminary Final | Preferred
BOND-MAX BOND-lI Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System - @
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems. v 10:00
6 *MARKER Leica Microsystems: v 10:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
9 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: v 0:00
| I 10 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems: o 0:00
1 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
+  Show wash steps Insert wash | | Delete wash

3 Prema potrebi izmijenite parametre koraka pranja na popisu koraka.
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4 Kliknite Save (Spremi).
5 U prozoru za potvrdu kliknite Yes (Da).

Da biste izbrisali korak pranja, odaberite ga i kliknite Delete wash (Izbrisi pranje). | kod ISH i IHC protokola, moZete
jedino ukloniti korake pranja koji slijede obvezne korake, u sekvenci pranja.

Name: IHC Protocol H
Abbreviated name IHCH
Description Bond Oracle IHC System protocol

Staining method, +| Single Preliminary Final

BOND-MAX BOND-II

Preferred detection system

4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems.
5 “MARKER Leica Microsystems.
6 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems.
T v “Bond Wash Solution Leica Microsystems.
8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems.
I 9 4 “Bond Wash Solution Leica Microsystems
10 *Post Primary Leica Microsystems.
" v *Bond Wash Solution Leica Microsystems

+  Show wash steps

Save

Bond Oracle HER2 IHC System -

New protocol properties

A S S N YA

Import protocol

+ Preferred

Protocol type: IHC staining

9

Insert wash | | | Delete wash

7.4.3  Pravila protokola

Svaki protokol koji izradite ili uredite mora biti u skladu s osnovnim pravilima prije nego ga se moze spremiti. Imajte
na umu da ova pravila ne jamce da ¢e protokol dati prihvatljive rezultate kada se koristi.

1 Naziv protokola mora:

a biti jedinstven;

b pocinjati znakom koji nije bjelina ili zvjezdica.
2 Skraceni naziv protokola mora:

a bitijedinstven,

b pocinjati znakom koji nije bjelina ili zvjezdica;

¢ imati maksimalno 8 znakova.

3 SviIHC protokoli moraju ukljucivati najmanje jedan korak markera.

4 Svi protokoli bojanja moraju ukljucivati najmanje jedan reagens iz Leica Biosystems sustava za detekciju.

5 Korake za reagens moraju slijediti tri koraka pranja (najmanje) (za BOND-IIl i BOND-MAX ili ova koraka pranja

(najmanje) za BOND-PRIME) ili isti reagens.
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6 Za protokole bojanja posljednja tri koraka moraju biti koraci pranja.
7 Zaprotokole za IHC bojanje sve temperature koraka moraju biti ambijentalne.

8 Za protokole bojanja, temperature toplinskih koraka moraju biti unutar raspona navedenih u sljedecoj tablici:

Korak protokola Raspon temperature (°C)

Pecenje i odvoStavanje, korak pecenja 35-72
Prethodna toplinska obrada (BOND-III i BOND-MAX) 35-100
Prethodna toplinska obrada (BOND-PRIME) 35-104
Enzimska prethodna obrada 35-100
Denaturacija 70 -100
Hibridizacija 37-65

9 Vrijeme inkubacije koraka, koje treba postaviti u minutama i sekundama (mm:ss), trebala bi biti postavljena

unutar raspona u sljedecoj tablici. Rasponi se ne primjenjuju:

Korak protokola Raspon inkubacije (minute)

Pecenje i odvostavanje, korak pecenja 0-60
Prethodna toplinska obrada (koraci na ambijentalnoj temperaturi) 0-15
Prethodna toplinska obrada (BOND-III i BOND-MAX toplinski koraci) 5-60
Prethodna toplinska obrada (BOND-PRIME toplinski koraci) 2-20
Enzimska prethodna obrada (1. korak) 0
Enzimska prethodna obrada (enzimski koraci) 0-15
Denaturacija 5-20
Hibridizacija 20 - 950
Protokoli bojanja, koraci za reagens 0-60
Protokoli bojanja, koraci pranja 0-55

10 Svaki korak mora biti potpuno definiran reagensom, vremenom inkubacije i (gdje je primjenjivo) temperaturom.

17 Protokoli s jednostrukim i sekvencijalnim multipleks bojanjem mogu imati samo jedan mije$ani reagens (npr.
mijeSani DAB) po protokolu, koji se koristi u najviSe dva koraka u protokolu. Dakle, postupak sekvencijalnog
multipleks bojanja moze imati dva mijeSana reagensa - po jedan u svakom protokolu - i do Cetiri koraka
primjene — dva u svakom protokolu.

Protokoli paralelnog multipleks bojanja mogu ukljucivati dva mijeSana reagensa i svaki mijeSani reagens moze
se primijeniti do dva puta unutar protokola.
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12 Sve komponente potrebne za sastavljanje mijeSanog(ih) reagensa(a) bojanja moraju se dobiti iz preferiranog

sustava za detekciju.

BOND-PRIME posebna pravila protokola

Dobivanje topline

Korak unutar korisnickog protokola BOND-PRIME HIER ne moze premasivati vrijeme inkubacije od 20 minuta. Za

izradu duljeg protokola upotrijebite postojeci protokol HIER, npr. *HIER 40 min s ER2, ili promijenite dulji protokol da

biste ga skratili na Zeljeno vrijeme inkubacije. Primjerice, za izradu protokola za ER2 HIER od 25 minuta:

1 Kopirajte *HIER 30 min s ER2.

New protocol properties

Name: [ *HIER 30 min with ER2 ]

Abbreviated name: [ *H2(30) ]

Description: 30 min Heat Refrieval using ER2

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. s 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. 104 10:00

Show wash steps

BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1
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2 |zmijenite drugi toplinski korak od 10 minuta do 5 minuta, a zatim kliknite Save (Spremi).

New protocol properties

Name: HIER 25 min with ER2
Abbreviated name: H2(25)
Description: | 25 min Heat Retrieval using ER2|
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems J 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20-00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
Show wash steps
=3

Bojanje
Svaki korak reagensa ima minimalno vrijeme inkubacije u kojem bi se protokol prihvatio na modulu obrade. Tablica u
nastavku prikazuje minimalno vrijeme inkubacije za prihvatljivi protokol u BOND-PRIME.

Tabela 7-1: Minimalno vrijeme inkubacije za BOND-PRIME *IHC F i *IHC J

*IHC protokol F *IHC protokol J
Korak Minimalno vrijeme Korak Minimalno vrijeme
inkubacije (min) inkubacije (min)
Marker 9:00 Marker 9:00
Nakon primarnog 5:00 Nakon primarnog AP 11:00
Blok s peroksidom NIJE PRIMJENJIVO | Polimerni AP 16:00
Polimer 5:00 Mije$ano CRVENO-POCETNO 2:00
PREMAZIVANJE

KombiniranO DAB-POCETNO 2:00 MijeSano CRVENO-POCETNO 2:00
PREMAZIVANJE PREMAZIVANJE
KombiniranO DAB-POCETNO 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin NIJE PRIMJENJIVO
PREMAZIVANJE
BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Ako postavljate korak BOND-PRIME protokola za neko vrijeme krace od gore navedenog, BOND kontroler ¢e vam
omoguciti spremanje protokola. Medutim, kada se stakalce umetne u ladicu za punjenje na modulu obrade, prikazat
Ce se sljedeca poruka o pogresci:

,Nije moguce obraditi slajd. Neispravna definicija protokola. Izvadite stakalce iz ladice za punjenje a zatim
provjerite protokol. Ako se problem nastavi, obratite se korisnickoj podrsci (29012)".

Ako se stakalca trenutno obraduju u ARC modulima, pustite da se ta stakalca zavrse prije ponovnog pokretanja
modula obrade.

7.4.4  Vise vrsta modula obrade i verzije protokola

Za BOND sustave s modulima obrade BOND-III, BOND-MAX i BOND-PRIME svaki protokol moze imati zasebne verzije
za dvije vrste modula obrade.

Leica Biosystems protokoli su testirani i optimizirani za uporabu na BOND sustavima. Ovi protokoli rigorozno su
ispitani i potvrdeni od strane tvrtke Leica Biosystems.

Razlicite verzije ,istog” protokola pokrivaju razlike u hardveru kao $to su:

« brZe hladenje na BOND-IIl modulima obrade (koraci protokola u kojima se stakalca hlade obi¢no su kraci u
verzijama BOND-III protokola od odgovarajucih koraka u BOND-MAX verzijama)

« nova kljucna tehnologija modula Active Reagent Control (ARC) u BOND-PRIME.

Neke razlike u verzijama protokola ne mogu se vidjeti na popisu koraka prikazanom u softveru, npr. verzije BOND-III
protokola ukljucuju skrivene upute za robote za rasute tekucina, koje nisu prisutne na BOND-MAX modulima obrade.

Svi BOND sustavi imaju BOND-IIl, BOND-MAX i BOND-PRIME verzije svih prethodno definiranih protokola.

Medutim, ako se nova vrsta modula obrade dodaje u sustav, morate izraditi verzije postojecih korisnicki definiranih
protokola za novu vrstu modula obrade. To ucinite uvozom Leica Biosystems prethodno definiranih protokola, a zatim
kopirajte ili mijenjajte korake prema potrebi (pogledajte 7.4.4.1 Uvoz verzije protokola).

@ Za BOND-PRIME, ako vas$ laboratorij zahtijeva dodatne promjene prethodno definiranih Leica
Biosystems protokola (npr.*IHC Fili *IHC J) , morate:
« U trenutni protokol laboratorija uvesti/kopirati prethodno definirani protokol. Pogledajte

7.4.4.1 Uvoz verzije protokola.

» Pridrzavajte se minimalnih vremena inkubacije navedenih u Tabela 7-1 Minimalno vrijeme
inkubacije za BOND-PRIME *IHC F i *IHC J.

» Slijedite postupak BOND-PRIME bojanja jer je optimiziran za uporabu na BOND-PRIME.
Pogledajte 7.1.2 Sekvence protokola.
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7.4.41 Uvoz verzije protokola

Zaizradu verzije protokola za novu vrstu modula obrade slijedite upute u nastavku. Ta se metoda moze koristiti i za
brisanje postojecih verzija protokola, ali to ne bi trebalo biti potrebno nakon pocetne konfiguracije.

Protokoli se mogu prenijeti samo na iste vrste modula obrade, primjerice na BOND-III, BOND-IIl BOND-PRIME BOND-
PRIME.

1 Na zaslonu Protocol setup (Postavke protokola) odaberite korisnicki protokol za koji Zelite izraditi novu verziju.
2 Kliknite Open (Otvori).
Otvara se dijaloski okvir Edit protocol properties (Uredivanje svojstava protokola).

3 Kliknite Import protocol (Uvezi protokol).

Nama- Lakb protoce
Abbreviated name Impart

Description BOND Pobyrrar DAB Systam for IH(

Stalrdng mathod « Single Prefiminary Firmal v Prefared
BOMD-MAX BOMD-I BOND-PRIME Import protocol Protoced type: IHC sisining
Frafarrad detaction systam BONU-THINE, byl DAE Debedton Syile - m

4 Otvara se dijaloski okvir Import protocol (Uvezi protokol).

5 U padajuéem popisu Processing modules (Moduli obrade)odaberite novu vrstu modula obrade.

Import profoco

Processing modules | BOND-PRIME -

Popis protokola prikazanih u dijaloSkom okviru azurira se kako bi prikazao samo protokole s verzijama za
odabranu vrstu modula obrade.
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6 Po Zelji odaberite ili ponistite odabir Preferred (Preferirano), da biste prikazali samo preferirane ili sve

protokole.

miport protocol

Processing modules | BOND-HHIME -

Pratacal nama Pratacal typa Prafemad detaction system

*IHC Pratocod F HC staining ~ BOND-PRIME Palymar DAB

*HC Protocol G HC staining ~ BOND-PRIME Polymer DAB...

BOMD Polymer DAE System far IHG

*IMC Protoced J HC staining ~ DOND-FPRIME Polymisr AP Detsction... BOND Polymer AP RED Systam for..

BOND Polymer DAB System with...

+'| Prafared

7 Na popisu odaberite protokol da biste ga uvezli.

 Ako je protokol za IHC BOND Polymer AP red sustav, odaberite *IHC J.

» (Qdaberite zadani protokol za potreban komplet za detekciju

Najbolje prakse protokola:
» Ako je protokol za IHC BOND Polymer DAB sustav, odaberite *IHC F.

Da biste olakS$ali kasniju konfiguraciju, odaberite protokol Sto slicniji protokolu za koji izradujete novu verziju.
Na primjer, odaberite protokol koji koristi isti sustav za detekciju i, ako je moguce, ima isti broj koraka.
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8 Kiliknite Import (Uvezi).

Zatvara se dijaloski okvir Import protocol (Uvezi protokol). U dijaloskom okviru Edit protocol properties
(Uredivanje svojstava protokola) za novu vrstu modula obrade, popunit ¢e se uvezena verzija protokola.

Edil protocol properes

Hame: Lab protocol
Abbreated name Impest
Dascriptian: BOND Polymer DAB System for IHC
Staining method + Single Preliminary Final +| Prefemed
BOND-MAX BOMND-MI BOND-PRIME Import protoco Protocol type: IHT staining
Prafarred dataction systemc BOND-PRIME Polymer DAE Detection System - m
Step b | Wash Fzagent | swpplier | Ambienl | Temperature | o (min) Depensebpr | |
1 “MARKER Leica Microsysiems - 1500 Chamber Dispensa
4 *Post Primary Leica Microsystems o 800 Chamber Dispensa
T *Paroide Block Lelca Microsystems o 300 Chamber Dispensa
10 "Palyrmer Laica Microsystems o B:00 Chamber Dispense
14 “Mixed DA - FRIME gica Microsystems s 500 Charnber Dispense
15 “Mixed DAE - PRIME mita Micro: 4 A:0D Chamber Dispense
18 *BOND-PRIME Hemataeyin Leica M o 4:00 Chamber Dispense
Showi wash staps ngert segment | Duplicate | Debete segment

=3 e

‘ Azurira se samo kartica za odabranu vrstu modula obrade.

9 Prema potrebi uredite novu verziju protokola (pogledajte 7.4.1 Uredivanje koraka protokola). MoZete kliknuti na
kartice procesnog modula bez gubitka podataka.

10 Kliknite Save (Spremi).

Odgovornost korisnika je provjeriti da protokoli pruzaju ekvivalentno bojenje za obje vrste
modula obrade.

7.4.5  Brisanje protokola

Da biste izbrisali korisni¢ki protokol, odaberite ga s popisa na zaslonu Protocol setup (Podesavanje protokola) i
kliknite Delete (Izbrisi).

Unaprijed definirani Leica Biosystems protokoli (poinju zvjezdicama) ne mogu se izbrisati. No mozete ih sakriti -
otvorite protokole i ponistite odabir Preferred (Preferirano), a zatim postavite filtar za Preferred status (Preferirani
status) na zaslonu Protocol setup (Podesavanje protokola) na “Preferred” (Preferirano).

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 192



Poglavlje 7 Protokoli (na BOND kontroleru)

/.5 lzvjesca protokola

IzvjeSca protokola prikazuju detalje koraka za odabrane protokole. Za generiranje izvjeSca odaberite protokol s popisa
na zaslonu Protocol setup (Podesavanje protokola), a zatim kliknite na Report (IzvjeSée). Ako imate viSe vrsta modula
obrade u sustavu, odaberite vrstu modula obrade za verziju protokola koju Zelite. Takoder moZete odabrati datum za
koji Cete generirati izvjeSce. Po zavrSetku kliknite Generate report (Generiraj izvjeSce).

IzvjeSce se prikazuje u novom prozoru. U gornjem desnom kutu izvje$c¢a prikazani su podaci u sljedecoj tablici:

Puni naziv

ID

Vrsta

Izradeno od strane

Vrijeme izrade

Objekt

Status bojanja

Puni naziv protokola.

Jedinstveni identifikacijski broj protokola.

Vrsta protokola (pogledajte 7.1 Vrste protokola).
Korisnicko ime osobe koja je izradila prikazanu verziju.

Za prethodno definirane protokole, datum i vrijeme kad je protokol uvezen u azuriranje
BOND Definicija podataka (BDD). Za korisni¢ki definirane protokole, datum i vrijeme
izrade.

Naziv objekta kao $to je uneseno na zaslonu Laboratory settings (Postavke laboratorija)
administracijskog klijenta - (pogledajte 10.5.1 Postavke laboratorija).

Uloga u protokolu prikladna je za multipleks ili jednostruko bojanje (pogledajte Metoda
bojanja).

Tijelo izvjeSc¢a prikazuje sljedecde za svaki korak:

e Reagensidobavljac

e Temperatura

Vrijeme inkubacije

Vrsta koraka (reagens ili pranje)

« Vrsta doziranja (opisuje polozaj navlake i volumen doziranja — moze ga zatraziti va$ servisni predstavnik)

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje 0 prozoru izvjeSca i opcijama ispisa.
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7.6 Prethodno definirani protokoli

U sljedecim odjeljcima opisani su unaprijed definirani protokoli koji se isporucuju u sklopu BOND softvera.

Navedeni protokoli mogu se promijeniti ako se azuriraju prije sljedeéeg izdanja softvera. Popis u nastavku aktualan je
u vrijeme objave. Takoder napominjemo da neki protokoli mozda jos$ nisu dostupni za upotrebu u BOND-PRIME
modulu obrade.

e 7.6.1 Protokoli bojanja
e 7.6.2 Protokoli za predbojanje

7.6.1  Protokoli bojanja

Svaki protokol bojanja osmisljen je za uporabu odredenog BOND sustava detekcije.

Za detaljne informacije o svakom sustavu detekcije pogledajte popratnu literaturu za svaki proizvod ili posjetite Leica
Biosystems web-mjesto: www.leicabiosystems.com.

Ove protokole mozete koristiti kao osnovne gradevne blokove za vlastite prilagodene protokole pomocu funkcija za
uredivanje protokola (pogledajte 7.3 Izrada novih protokola i 7.4 Uredivanje korisnickih protokola).

Neki od protokola koji su navedeni u nastavku namijenjeni su upotrebi sa sustavima detekcije koji mozda nemaju

regulatorno odobrenje u vasoj regiji. Ti se protokoli nece pojaviti u vaSem softveru.

7.6.1.1 IHC
Preferirani sustav Napomene o sustavu detekcije
detekcije
*IHC Protocol F BOND Polymer Refine  Sustav za detekciju visoke amplifikacije bez biotina, optimiziran za
Detection koriStenje u BOND sustavu. Pruza ostru definiciju ciljanih antigena i

imaju bojanje visokog intenziteta.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER2 Potpuni sustav detekcije HER2 sastoji se od HER2 primarnog
IHC System antitijela i HER2 negativne kontrole, u suradnji s iznimno osjetljivim
sustavom za detekciju na bazi kompaktnog polimera.

Sustav ukljucuje kontrolna stakalca specificna za profil HER2 koja
omogucuju potpuno automatizirani, dosljedan, imunohistokemijski

Dostupnost podlijeze profil HER2 sve do protubojenja.
regulatornom odobrenju.

NAPOMENA:

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  Za in vitro uporabu, iznimno osjetljivi kompaktni polimerni sustav

Red Detection koji pruza svijetlocrveno imunobojanje putem alkalne fosfataze, kao
i protubojenja hematoksilinom (ukljuéujuci plavilo).
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Preferirani sustav Napomene o sustavu detekcije
detekcije

*IHC Protocol K ChromoPlex 1 Dual Za in vitro uporabu, za detekciju primarnih misjih i zecjih IgG
Detection (100 test) antitijela vezanih za tkivo.

Namijenjen je za bojanje dijelova tkiva fiksiranog formalinom,
parafinom uklopljenim u BOND sustav.

*IHC Protocol K- ChromoPlex 1 Dual Za in vitro uporabu, za detekciju primarnih misjih i zecjih 1gG
50 Test Detection (50 test) antitijela vezanih za tkivo.

Namijenjen je za bojanje dijelova tkiva fiksiranog formalinom,
parafinom uklopljenim u BOND sustav.

*IHC Protocol Q BOND Polymer Refine  Sustav za detekciju visoke amplifikacije bez biotina, optimiziran za
Detection koriStenje u BOND sustavu. Pruza ostru definiciju ciljnih antigena s
protokolom visokog intenziteta bojanja specificnih za antigene
osjetljive na peroksid.

7.6.1.2 ISH
Preferirani sustav Napomene o sustavu detekcije
detekcije
*FISH Protocol A Leica HER2 FISH Kompletan LSI HER2/CEP17 FISH sustav s dvostrukom sondom
System - 30 Test koji se sastoji od RTU LSI HER2/CEP17 dvostruke sonde i otopine
NAPOMENA: Za |sp|,ranje nakon hlbrldlzgqjg 2..Otkr.|v§ qmpl.l.flkacuu gena HEIR2
o pomodu FISH (fluorescencija in situ hibridizacija) u FFPE uzorcima
Dostupnost podlijeze , , o N
tkiva raka dojke u ljudi. Za in vitro dijagnosticku uporabu.
regulatornom
odobrenju. NAPOMENA: LSIi CEP zastitni su znakovi tvrtke Abbott Molecular
Inc. Sva prava pridrzana. Koristi se pod licencom.
*ISH Protocol A BOND Polymer Refine  Sustav za detekciju visoke amplifikacije bez biotina, optimiziran za
Detection koriStenje u BOND sustavu. Detektira RNA koristenjem protu-FITC
spone.
*ISH Protocol B BOND Polymer Refine  Sustav za detekciju visoke amplifikacije bez biotina, optimiziran za
Detection koriStenje u BOND sustavu. Detektira DNA koristenjem anti-

biotinske spone.
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/.6.2  Protokoli za predbojanje

Vrsta protokola Naziv protokola Napomene

Priprema *Odvostavanje Protokoli pripreme koriste BOND ili BOND-PRIME Dewax
Solution za uklanjanje parafinskog voska, koji se koristi za
ugradivanje tkiva i rehidraciju uzorka.

*Pecenje i odvoStavanje Prije odvoStavanja, tkivo se pece radi boljeg prianjanja na
predmetno stakalce.

Dodatne detalje potrazite u 14.2.3 Odvostavanje i pecenje

Prethodna *HIER s ERT ili ER2 Vadenje epitopa inducirano toplinom izlaze dio tkiva

toplinska obrada zagrijanoj puferskoj otopini i pomaze da se promijeni
prilagodba strukture tkiva i poboljSa bojanje. Dostupan je niz
unaprijed definiranih protokola prethodne toplinske obrade

koji se razlikuju po duljini i koriStenim temperaturama.

Enzimska *Enzim 1 Dostupno je osam protokola za enzimsku prethodnu obradu.
prethodna obrada *Enzim 2 Ti protokoli variraju u koriStenom enzimu i u vremenima
*Enzim 3 inkubacije.
*Enzim 5
ISH *Denaturacija (10 min) Postoji jedan (10 minuta) unaprijed zadani protokol za ISH
Denaturacija denaturaciju.
ISH *|SH hibridizacija (2 sata) Postoje dva unaprijed definirana protokola ISH hibridizacije
Hibridizacija HSH hibridizacia (12 sat) (2 satai12sat)
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Upravljanje reagensima
(na BOND kontroleru)

BOND sustav biljezi sve nerasute reagense koji se koriste u sustavu, prateci svaki spremnik za reagens i njegov
sadrzaj. Omogucuje vam i postavljanje panela stakalca s naznacenim markerima radi brzeg stvaranja slucaja.

Ovo poglavlje sadrzi sljedece odjeljke:
» 8.1 Pregled upravljanja reagensima
» 8.2 Zaslon za podeSavanje reagensa
» 8.3 Zaslon za inventar reagensa

» 8.4 Zaslon panela reagensa
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8.1  Pregled upravljanja reagensima

Upravljanje reagensima u BOND sustavu obuhvaca postavljanje i odrzavanje pojedinacnih detalja reagensa,
upravljanje inventarom za sva pakiranja reagensa (bez reagensa rasutog tereta) i izradu skupova markera koji se
nazivaju ,paneli”, za uporabu na izradi stakalca.

Da biste otvorili zaslone za upravljanje reagensima gdje se ti postupci izvode, kliknite ikonu Reagent Setup GErE TS
(Podesavanje reagensa) na funkcijskoj traci. 1

Kliknite na kartice u gornjem lijevom kutu zaslona da biste otvorili Zeljeni zaslon (Setup (Postavljanje),
Inventory (Inventar) ili Panels (Paneli)).

Slika 8-1: Zaslon za podeSavanje reagensa

Reagent setup

Setup Inventory Panels

— e el e L swe  u ]

*CD10 (56C6) *CD10 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD30 (1G12) *CD30 Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CDS Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS6 (CDS64) *CDS6 Primary antibody  Leica Microsystems
*CO7 (LP15) "NEW* *co7. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Primary antibody  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primary antibody  Leica Microsystems
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin A (N1CLA) “Igh Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primary antibody  Leica Microsystems
*Immunoglobulin G (Polyclonal) "Ig6 Primary antibody  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primary antibody  Leica Microsystems

*Negative “Neg Primary antibody  Laboratory Specified

[ SR N N N N N N N N R N S SRR R N N NN

Package type: Reagent type: Supplier: Preferred status:

B3 | primaries - Leica Microsystems - Preferred n

Na zaslonu Reagent Setup (Podesavanje reagensa) moze se prikazati cjelokupni popis svih reagensa poznatih BOND
sustavu. Popis ne ukljucuje unaprijed pakirane sustave reagensa, npr. BOND sustave za detekciju, ali prikazuju
sastavne reagense u sustavima. Ima i mijeSane reagense koji se mijeSaju na modulu obrade iz komponenti u
sustavima za detekciju. Zaslon se koristi za prikaz svojstava reagensa, stvaranje novih reagensa u sustavu i

postavljanje opcija reagensa.

Nasuprot tome, zaslon Reagent Inventory (Inventar reagensa) prikazuje inventar sustava reagensa kao i pojedina¢no
pakirane reagense. Za bilo koji reagens ili vrstu sustava popis pokazuje ukupnu zalihu, s takoder dostupnim
informacijama o pojedinacnim pakiranjima.

Zaslon Reagent panels (Paneli reagensa) omogucuje izradu skupova markera koji se obi¢no koriste zajedno za
odredene dijagnoze. Tijekom izrade stakalca u BOND softveru odabir panela stvara stakalce za svaki marker u panelu
¢ime uvelike ubrzava taj postupak.
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8.1.1  Opce informacije

¢ 8.1.1.1 Kategorije reagensa

e 8.1.1.2 Tijek rada reagensa

8.1.1.3 Identifikacija reagensa

8.1.1.4 Zamjena reagensa

8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER2 sustav za imunohistokemiju

8.1.1.1 Kategorije reagensa
@ BOND sustavi reagensa namijenjeni su za uporabu samo na BOND-III i BOND-MAX modulima obrade.
BOND-PRIME sustavi reagensa namijenjeni su za uporabu samo na BOND-PRIME modulima obrade.

Osim tekucina za rasute terete, u BOND sustavu se mogu koristiti Cetiri razliCite vrste sustava tekucina ,vrsta
pakiranja”:

» BOND sustavi za detekciju: unaprijed pakirane posudice s reagensima za detekciju za uporabu u kombinaciji s
markerima koje je odabrao korisnik tijekom postavljanja stakalca

 Bond OracleTM HER2 sustav za imunohistokemiju: unaprijed zapakirana posudica markera, pomocnih i
detekcijskih reagensa. Sustav sadrzi kontrolna stakalca.

» BOND sustavi za ¢iS¢enje za BOND-IIl i BOND-MAX module obrade: unaprijed pakirane posudice otopine za
¢iséenje za uporabu u Ci$éenju modula za obradu (pogledajte 12.6.1 Ciscenje aspiracijske sonde). Pojedinosti
0 uporabi BOND-PRIME sustava za ¢iS¢enje potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom priru¢niku.

« Spremnici za reagens: pojedinacni spremnici za reagens koji sadrze markere (primarne ili sonde) ili pomoéne
reagense — u spremnim za koristenje ili otvorenim spremnicima (pogledajte 2.6.3 Sustavi reagensa i
spremnici)

BOND sustavi za detekciju, ukljucujuci Bond Oracle i HER2 sustav za imunohistokemiju i sustavi za CiS¢enje poznati
su pod skupnim nazivom ,sustavi reagensa’.

,Marker” se odnosi na primarno antitijelo u IHC, ili sondu u ISH.
Reagensi se dijele u sljedece ,vrste reagensa”:

» Primarni: reagens markera koji se koristi u IHC

 Sonda: reagens markera koji se koristi u ISH

» Pomocni: svireagensi koji nisu 0znaceni markerima, koriSteni za obradu tkiva prije ili nakon bojanja markerom

» MijeSoviti: pomocni reagensi kreirani tijekom obrade protokola iz komponenti u sustavu reagensaiili iz
komponenti u pojedinacnim spremnicima. Nikada ne moze postojati zaliha mjeSovitih reagensa, ali oni moraju
postojati u sustavu za ukljucivanje u korake protokola.

Popisi sustava reagensa i reagensa na zaslonima Reagent Setup (Pode$avanje reagensa) i Reagent Inventory
(Inventar reagensa) mogu se filtrirati prema ovim klasifikacijama.
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8.1.1.2 Tijek rada reagensa
Kako bi BOND sustav mogao koristiti bilo koji reagens, on ga mora prepoznati u postupku od tri koraka:

1 Vrsta reagensa mora se ukljuciti u popis reagensa na zaslonu Reagent Setup (Postavljanje reagensa) — svi
Leica Biosystems reagensi spremni za uporabu i mnogi Leica Biosystems pomo¢ni reagensi (ukljuéujuci one
koji se nalaze u BOND sustavima za detekciju i ¢iS¢enje) unaprijed su definirani, no korisnici na popis trebaju
dodati i druge reagense.

2 Po primitku novih zaliha, pojedinacni spremnici za reagense i sustavi reagensa skeniraju se u BOND sustav ili
se registriraju” kako bi se dodali u inventar.

3 Kada je spreman za upotrebu reagensa ili sustava, stavlja se u posudicu za reagense gdje ga BOND sustav
identificira i azurira inventar kako se reagens koristi.

U BOND softveru se Guva zapis o sadrzaju svakog pojedinacnog spremnika i sustava, kao i ukupan zbroj za svaku
vrstu reagensa. Za Leica Biosystems reagense mozete postaviti ograni¢enje za promjenu redoslijeda kako bi vas
upozorio kada su zalihe niske. Pogledajte Reagens ili pojedinosti o sustavu reagensa u 8.3.2 Reagens ili pojedinosti o
sustavu reagensa

8.1.1.3 Identifikacija reagensa

Pojedinacni spremnici za reagens imaju dva crticna koda za identifikaciju. Dulji crticni kodovi na prednjoj strani
spremnika koriste se za registraciju spremnika i njihovo identificiranje nakon registracije (pogledajte

8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa). Kradi crti¢ni kodovi na gornjim dijelovima spremnika (ispod
poklopaca) kodiraju jedinstvene identifikatore pakiranja (UPI) koje BOND sustav koristi kako bi identificirao spremnike

kada su umetnuti na module obrade. Pomocu UPI-ja ru¢no identificirajte umetnuti spremnik reagensa koji nije bio
uspjesno skeniran (pogledajte 5.1.3.5 Otklanjanje problema s neotkrivenim reagensima).

BOND sustavi reagensa za koristenje na BOND-III i BOND-MAX modulima obrade oznaceni su s dva crticna koda na
bocnim stranama posudica. Pomocu oba crti¢na koda registrirajte sustave i identificirajte ih nakon registracije.

BOND-PRIME sustavi reagensa imaju jedan 2D crti¢ni kod na bocnoj strani posudice, a to sluzi za identifikaciju
sustava reagensa nakon registracije.

Pojedinacni spremnici unutar sustava reagensa imaju UPI crticne kodove na vrhu i sprijeda. BOND softver ih koristi za
identificiranje sustava kada su oni postavljeni u module obrade. Ako automatska identifikacija ne uspije kad se sustav
reagensa postavi na BOND-MAX ili BOND-III, te se UPI brojevi mogu unijeti za rucno identificiranje spremnika. To se ne
moze napraviti na BOND-PRIME modulu obrade.

Ponovnim skeniranjem dugackog crti¢nog koda na boénoj strani pojedinaénih spremnika, ili dva crti¢na koda (ili
jednog 2D crti¢nog koda) na bo¢nim stranama sustava reagensa mozete u bilo kojem trenutku prikazati podatke o
bilo kojem reagensu ili sustavu reagensa koji je registriran.

Search

Ako se pakiranje ne moze skenirati, otvorite dijaloski okvir Manual ID entry (Ru¢ni unos ID-a) klikom na ikonu 2

Search (Pretrazivanje) na funkcijskoj traci il gumb Enter ID (Unesi ID) na zaslonu Reagent inventory (Inventar
reagensa).
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Utipkajte brojeve povezane s dugim crticnim kodovima na prednjoj strani pojedinacnih spremnika/sustava reagensa
ili brojeve povezane s 2D crti¢nim kodom, zatim kliknite Validate (Provjera) (za sustave reagensa kliknite Validate
(Provjera) nakon unosa svakog crtiénog koda).

8.1.1.4 Zamjenareagensa

BOND-PRIME
Nema zamjene za reagens na BOND-PRIME.
Ako BOND-PRIME otkrije da nema dovoljno reagensa, to ce ili:
 o0znaciti zahvacena stakalca, ako su se stakalca veé pocela obradivati u ARC modulu

« odbaciti stakalce, ako je stakalce jos uvijek u ladici za punjenje.

BOND-III i BOND-MAX

Trebate umetnuti dovoljnu koli¢inu svih potrebnih reagensa u modul obrade prije pocetka obrade. Ponekad reagens
koji je inicijalno bio prisutan mozda nece biti dostupan kada je to potrebno. To moze biti zato Sto je rukovatelj uklonio
posudicu za reagense ili je spremnik za reagens mozda zapravo sadrzavao manje reagensa nego $to je prvotno
utvrdeno. Ako se to dogodi, BOND sustav ¢e pokuSati zamijeniti reagens iste vrste koji nedostaje iz drugog
spremnika. BOND sustav koristi sljedeca pravila prilikom zamjene nedostupnog reagensa:

 Sustav prvotno pokuSava zamijeniti reagens koji nedostaje jednim od iste vrste iz istog sustava reagensa.
Ako uspije, obrada ¢e se nastaviti bez obavijesti.

 Sustav zatim pokuSava zamijeniti reagens koji nedostaje alternativnim izvorom koji ima istu vrstu i isti broj
serije.

Ako uspije, obrada Ce se nastaviti bez obavijesti.

» Sustav zatim pokuSava zamijeniti reagens koji nedostaje alternativnim izvorom koji ima istu vrstu reagensa i

bilo koji broj serije.
Ako uspije, obrada Ce se nastaviti, ali stakalca na koje se to odnosi sadrzavat ce obavijest o dogadaju.

» Ako zamjena reagensa nije moguca, reagens ¢e se zamijeniti reagensom rasutog tereta za sva doziranja za
zahvacena stakalca do kraja obrade.

Obrada Ce se nastaviti, ali stakalca na koje se to odnosi sadrzavat Ce obavijest o dogadaju.

» Ako su zahvacena sva stakalca i potrebno ih je zamijeniti reagensom rasutog tereta, obrada ce se prekinuti.
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8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER2 sustav za imunohistokemiju

‘ Nisu dostupni za uporabu u BOND-PRIME modulima obrade.

BOND™ Oracle™ HER?2 sustav za imunohistokemiju sastoji se od sustava reagensa i moze ukljucivati kontrolna
stakalca. Standardni reagensi za rasuti teret i, za neke sustave, pomocni reagensi su takoder potrebni.

Uvijek slijedite upute koje dolaze uz proizvod te imajte na umu sljedece:

 Kontrolna stakalca isporucena sa sustavom Bond™ Oracle™ HER2 IHC nazivaju se Oracle kontrolna stakalca i
razlicita su do internih kontrolnih stakalca koristenih za Oracle obrade:

« Interna kontrolna stakalca izraduju se u softveru pomocu standardnih postavki Tissue type (Vrsta
tkiva) i Marker u dijaloskom okviru Add slide (Dodaj stakalce), ali ne i putem opcije Oracle control
(Oracle kontrola).

« Uz odgovarajuéu opciju Tissue type (Vrsta tkiva), Oracle kontrolna stakalca moraju biti postavljena
pomocu opcije Oracle control (Oracle kontrola).

« Oracle kontrolna stakalca mogu se koristiti samo sa specifi¢nim sustavom iz kojeg dolaze.

« Naljepnice za stakalca Oracle koriste posebne predloSke za naljepnice Oracle definirane na zaslonu Labels
(Oznake) administracijskog klijenata (pogledajte 10.3 Naljepnice ).

8.2  Zaslon za podeSavanje reagensa

Zaslon Reagent Setup (PodeS$avanje reagensa) prikazuje popis svih reagensa poznatih BOND softveru, ukljuéujuéi one
u sustavima reagensa, i reagense pomijeSane na modulu obrade iz komponenti sustava reagensa. Sve BOND
primarne tvari spremne za uporabu unaprijed su definirane na popisu (i ne mogu se ukloniti) kao i BOND ISH sonde
spremne za uporabu te niz uobicajenih Leica Biosystems pomocnih reagensa.

Filtri ispod tablice omogudéuju vam postavljanje vrste reagensa koji Ce se prikazivati. Ne mozete filtrirati za vrste
pakiranja, ali moZete za vrste reagensa (primarne, sonde, pomo¢ne komponente, mijeSane reagense, reagense Oracle
i primarne tvari i sonde za paralelno multipleks bojanje) te prema dobavljadu i preferiranom statusu.

Gumbi iznad tablice omogucuju vam: dodavanje novih reagensa na popis; otvaranje reagensa koji je odabran u tablici,

pregledavanije ili uredivanje detalja, ili brisanje reagensa koji je odabran u tablici (moZete samo izbrisati reagense koji
nisulLeica Biosystems reagensi).

@ Ne mozete registrirati reagense koji nisu ovdje navedeni ili korisnicki definirane reagense koji nemaju
preferirani status.
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Tablica sadrzi sljedece detalje 0 svakom reagensu:

Naziv Puni naziv reagensa.
Pocetni znak ,*" oznaCava prethodno definirani Leica Biosystems reagens.
Skraceni naziv Skraceni naziv reagensa koji se koristi na naljepnicama stakalca i na zaslonu Status.
Vrsta Vrsta reagensa, na primjer primarni.
Dobavlja¢ Naziv dobavljaca reagensa.
Pref. Oznaceni (preferirani) markeri ukljuceni su na popise konfiguracije stakalca drugdje u BOND

softveru.

Svojstva reagensa koja se mogu uredivati

Osim naziva i detalja o dobavljaCu, opcije za reagense koje je moguce uredivati su:

1 Zamarkere:

a

protokoli odabrani prema zadanim postavkama prilikom odabira markera tijekom izrade stakalca
(pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca). Mogu se postaviti razli¢iti protokoli za pojedinacne primjene markera
te preliminarne i zavrSne primjene u multipleksnom bojanju;

preferirani status — samo se preferirani markeri pojavljuju na padaju¢em popisu Marker tijekom izrade
stakalca (pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca), a popis Available markers (Dostupni markeri) u dijaloskom
okviru Reagent panels properties (Svojstva panela reagensa) tijekom izrade panela (pogledajte

8.4.1 |zrada panela). Popisi zaslona reagensa takoder se mogu filtrirati prema ovom svojstvu;

opasan status — markeri oznaceni kao opasni isprani su u opasni otpad. Ta se postavka ne moze
promijeniti za unaprijed definirane reagense.

2 Zapomoéne reagense

a

reagensi rasutog tereta koji su kompatibilni s reagensima — BOND sustav automatski sprjecava kontakt
nekompatibilnih pomocnih i reagensa rasutog tereta;

preferirani status — popisi zaslona reagensa mogu se filtrirati prema ovom svojstvu;

opasan status - reagensi oznaceni kao opasni isprani su u opasni otpad. Ta se postavka ne moze
promijeniti za unaprijed definirane reagense.

Pogledajte odjeljke:

» 8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa

e 8.2.2 Brisanje reagensa
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8.2.1

Dodavanje ili uredivanje reagensa

Da histe popisu dodali reagense, kliknite Add (Dodaj) na zaslonu Reagent Setup (Postavke reagensa). BOND softver
prikazuje dijaloski okvir Add reagent (Dodaj reagens). Pogledajte Slika 8-2 u nastavku.

Slika 8-2: Dijalo$ki okvir dodavanja reagensa

Add reagent

] The name must start with a letter or number

)

Staining method: Single/Sequential multiplex

Single Preliminary Final

Default staining protocol:
Default HIER protocol: -

Default enzyme protocol: ---

Compatible bulks:
*B\Wash

+  Preferred Hazardous

Name: [

Abbreviated name: [

Type: Primary antibody n
Supplier:
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Da biste promijenili detalje postojeceg reagensa, odaberite ga i kliknite Open (Otvori) ili dvaput kliknite na njega.
Otvara se dijaloski okvir Edit reagent properties (Uredivanje svojstava reagensa). To je isto kao i dijalo$ki okvir Add
reagent (Dodaj reagens) s detaljima o odabranom reagensu koji ste unijeli.

Da biste dodali ili uredili reagense, upotrijebite sljedece upute:

1 Ako dodajete novi reagens, unesite opisni naziv u polje Name (Naziv).

Novi reagensi ne mogu pocinjati sa znakom ,*", koji je rezerviran za Leica Biosystems reagense.

@ Pazite da ne koristite naziv koji moze dovesti do toga da se ovaj reagens zamijeni drugim pri
izradi protokola ili stakalca.

2 Zanove reagense unesite skraéeni naziv u polje Abbreviated Name (Skraceni naziv). Skra¢eni nazivi ogranic¢eni
su na osam znakova.

Taj se naziv pojavljuje na ikonama stakalca na zaslonu Status (Status) i ispisan je na naljepnicama stakalca.

3 Akoje BOND sustav spojen na LIS, unesite naziv reagensa koristenog u LIS-u, u polje Public name (Javni naziv)

(nije primjenjivo na pomoéne reagense).

4 Ako stvarate novi reagens, odaberite vrstu reagensa s padajuceg popisa Type (Vrsta). Dijaloski okvir se mijenja
ovisno o vrsti koju odaberete.

5 Unesite naziv dobavljac¢a reagensa u polju Supplier (Dobavljag).

6 Ako je reagens marker (primarno antitijelo ili RNK ili DNK sonda), odaberite zadane protokole za uporabu kod

razlicitih vrsta ciklusa bojanja koji koriste marker.

7 U polju Single/double stain (Jedna/dvostruka boja) odaberite Single/Sequential multiplex
(Pojedinacni/sekvencijski multipleks) kako biste postavili zadane protokole za markere u jednooj obradi
bojanja, na kartici Single (Pojedinacno). Za markere u obradi sekvencijalne multipleks boje, na kartici
Preliminary (Preliminarno) postavite zadane protokole za posljednju aplikaciju na kartici Final (Zavrsno).

8 Qdaberite Parallel multiplex (Paralelni multipleks) da biste postavili zadane protokole za markere u ciklusima
obrade paralelnog multipleks bojanja.

@ Ako je reagens RNA ili DNA sonda, dodatni protokoli (denaturacija i hibridizacija) pojavljuju se
na svim gore navedenim karticama.

9 Zaunaprijed definirane BOND markere kliknite Restore factory default protocols (Vrati tvornicki zadane
protokole) ako Zelite vratiti protokole na tvornicki zadane postavke, preporuceno za marker (morate biti
prijavljeni s korisnickom ulogom nadzornika kako biste vratili tvornicki zadane postavke).
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10 Ako je reagens pomocni koji je kreirao korisnik, provjerite kompatibilnost otopine rasutog tereta i po potrebi ga
prilagodite.

Vedina sustava zadano ¢e prikazati BOND Wash Solution (*BWash)(*BWash) i deioniziranu vodu (*DI) na
popisu Compatible bulks (Kompatibilni rasuti tereti). To znadi da ¢e se za izvlaCenje i aspiriranje reagensa u
sustavu tekudina koristiti bilo koja od tih otopina. lako otopine rasutog tereta ne bi smjela doci u izravni
kontakt s pomocnim reagensom, moze doci do malog kontakta u aspiracijskoj sondi. Kako biste potpuno
izbjegli ovu mogucnost, odaberite otopinu rasutog tereta koju ne Zelite da dode u kontakt s reagensom i
kliknite << da biste je premjestili na popis Available bulks (Dostupni rasuti tereti).

U sustavu mora biti postavljena najmanje jedna otopina rasutog tereta kao kompatibilna.

nezadovoljavajucih rezultata bojanja i moguceg oStecenja modula obrade. Obratite se tvrtki

c OPREZ: Ako nekompatibilne otopine dodu u medusobni kontakt, moze doci do
Leica Biosystems kako biste utvrdili jesu li rjeSenja kompatibilna.

11 Za markere kliknite Preferred (Preferirano) da biste prikazali primarnu sondu ili sondu u dijaloskim okvirima za
podeSavanje stakalca.

Za pomocne reagense, preferirani status se koristi samo pomocu filtara popisa na zaslonima Reagent Setup
(Postavke reagensa) i Inventory (Inventar).

12 Ako Zelite da se reagens ispere u spremnik za opasan otpad, kliknite Hazardous (Opasno).

13 Kliknite Save (Spremi) da biste dodali detalje o reagensu u BOND sustav.

Za izlazak bez izmjena, kliknite Cancel (OtkaZi) u bilo kojem trenutku tijekom postupka.

8.2.2  Brisanje reagensa

Da biste izbrisali reagens, odaberite ga s popisa na zaslonu Reagent Setup (PodeSavanje reagensa) i kliknite Delete
(Izbrisi). Unaprijed definirani Leica Biosystems reagensi (pocinju zvjezdicama) ne mogu se izbrisati.

Kada izbriSete detalje o reagensu, takoder uklonite detalje o inventaru za pakete ovog reagensa. Ne
mozete vratiti izbrisane detalje o reagensu ili detalje o inventaru.

Ako vam vise nije potreban reagens koji ste prethodno koristili, mozda bi bilo dobro oznaciti ga kao nepreferiran, a ne
izbrisati ga. Na taj se nacin uklanja s vecine zaslona u softveru, ali se zadrzava u sustavu.
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8.3  Zaslon za inventar reagensa

Na Reagent Inventory screen (Zaslonu za inventar reagensa) navode se svi sustavi reagensa i reagensi koji su ikada

bili registrirani (i nisu izbrisani) u BOND sustavu i njihova trenutaéna zaliha. Na zaslonu pregledajte i upravljajte
inventarom.

Slika 8-3: Reagent Inventory (Zaslon za inventar) reagensa

Reagent setup
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Leica Biosystems reagensi manje od minimalnog volumena zaliha istaknuti su crvenom okomitom trakom na lijevoj
strani zaslona.

Filtri ispod tablice omogucuju vam postavljanje vrste reagensa ili sustava koji ¢e se prikazati.

Za BOND detekciju, Oracle i sustave GiSéenja - izabrani u filteru Package type (Vrsta pakiranja) — moZete filtrirati
samo na Inventory status (Status inventara). To vam omogucuje pregled svih registriranih sustava, samo onih na
zalihama ili onih ispod razine ponovne narudzbe.

Za pojedinacne spremnike za reagens mozete filtrirati i prema Supplier (Dobavljac), Preferred status (Preferirani

status) i Reagent type (Vrsta reagensa) kako biste ih prikazali “Primarne”, “Sonde”, "Paralelne koktele primarnih’,
,Pomocne” ili ,Sve” reagense.
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Ovisno o vrsti reagensa mogu se prikazati neki ili svi detalji u nastavku.

Naziv Puni naziv reagensa.

Dobavljac Naziv dobavljaca reagensa. Nije prikazano za sustave reagensa.

Vrsta Vrsta reagensa, na primjer primarni. Nije prikazano za sustave reagensa.

Kataloski br. KataloSki broj reagensa koji treba navesti prilikom ponovnog narucivanja. Ovo nije
prikazano za sustave reagensa (stupac je prisutan, ali su sve vrijednosti prazne).

Vol. (ml) Ukupna kolicina dostupnog reagensa. To ukljuCuje sva pakiranja registriranih reagensa, bilo
da su trenutatno umetnuti u modul obrade ili ne (pogledajte 8.3.1 Odredivanje volumena
reagensa).

Runs rem. (Preostalo  Za Oracle sustave, broj preostalih obrada u sustavu.

obrada)

Preostalo CiScenja Broj preostalih ¢iS¢enja u sustavima za Ciscenje.

Min. (ml) Samo za Leica Biosystems reagense, volumen zalihe na kojoj se od vas trazi da promijenite
redoslijed (pogledajte 8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe).

Min. (obrade) Za Oracle sustave, broj preostalih obrada na kojima se od vas trazi da promijenite redoslijed
(pogledaijte 8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe).

Min. (Giséenja) Za sustave CiScenja, broj preostalih ¢is¢enja na kojima se od vas trazi da promijenite

redoslijed (pogledajte 8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe).

Kontrolni gumbi iznad tablice s reagensima omogucuju vam upravljanje inventarom reagensa.

« Kliknite Details (Detalji) kako biste vidjeli informacije o pojedinacnim pakiranjima reagensa odabrane vrste
reagensa i postavljenim opcijama za njih.

Pogledajte 8.3.2 Reagens ili pojedinosti o sustavu reagensa za viSe informacija.

« Kliknite Enter ID (Unesi ID) kako biste dodali inventar reagensa u sustav u dijaloskom okviru Manual ID entry
(Rucni unos ID-a) kada ruéni skener (samo BOND-IIl i BOND-MAX) ne mozZe automatski prepoznati ID.

Pogledajte 8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa za viSe informacija.

« Kliknite Details report (Detalji izvje$éa) kako histe generirali izvjeSée za reagense ili sustave reagensa koji su
trenutacno navedeni u tablici.

Pogledajte 8.3.4 Izvjesce o detaljima inventara.

« Kliknite na Reagent usage (Uporaba reagensa) za generiranje izvje$¢a o upotrebi reagensa unutar odredenog
razdoblja.

Pogledajte 8.3.5 IzvjeSce o uporabi reagensa

Pogledajte i 8.3.1 Odredivanje volumena reagensa za opceniti opis nacina kako BOND prati inventar reagensa.
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8.3.1  Odredivanje volumena reagensa

Ovaj BOND sustav koristi dvije metode za utvrdivanje volumena reagensa u spremnicima u posudici za reagense:
izraCunava volumen na temelju pocetnog volumena i kasnije uporabe i izravno ga mjeri pomocu sustava za otkrivanje
razine tekuéine (LLS) za BOND-III i BOND-MAYX, ili Ultrasonic Liquid Level Sensor (uLLS) za BOND-PRIME.

Izracun volumena oslanja se na pocetni volumen reagensa, oduzimajuci reagens dok ga se dozira i dodaje za ponovna
punjenja (otvoreni spremnici). Ako se reagens izgubi isparavanjem ili prolijevanjem, moze doc¢i do odstupanja.

Za BOND-MAX i BOND-III, LLS sustav integriran je u aspiracijsku sondu. Definira volumene reagensa detektiranjem
visine reagensa kada se aspiracijska sonda uroni u spremnike. U okviru zadanih postavki, mjerenje volumena LLS-a
(Gesto se naziva ,test umocenja”) automatski se provodi u raznim uvjetima, primjerice ako spremnik nije mjeren vise
od 30 dana. Reagens je mozda ispario ili je spremnik koriSten u drugom sustavu. Ovi zadani testovi umocenja
zakazuju se onda kada nece odgoditi obradu, tako da je moguce da se kasnije pokaze da reagens za koji se mislilo da
je dostupan moze imati nedovoljan volumen za planirane obrade. Kada se to dogodi, aktivira se upozorenjei
rukovatelj mora ponovo napuniti spremnik (samo otvoreni spremnici) ili osigurati dostupnost prikladnog alternativnog
reagensa (pogledajte 8.1.1.4 Zamjena reagensa).

Za BOND-PRIME, uLLS je integriran u ARC sondu. Ako dode do odstupanja, uLLS Ce provesti test umocenja na isti
nacin kaoi na BOND-MAX i BOND-III.

Mozete i postaviti BOND sustav za test umocenja spremnika prije svakog pokretanja obrade. Ovo je neovisno
postavljeno za otvorene spremnike, spremnike i sustave reagensa koji su spremni za uporabu. Postavka osigurava da
obrade koje su pokrenute imaju dovoljno reagensa da zavrse, medutim, on odgada obradu dok se izvrSavaju testovi
umodenja. Postavite ove opcije u oknu Settings > Laboratory settings (Postavke > Postavke laboratorija) (pogledajte
10.5.1 Postavke laboratorija).

Nemojte prepuniti spremnike za reagens. Prepunjeni spremnik za reagens bit ¢e prijavljen kao prazan
pri testu umocenja.

8.3.1.1 lzvjeSce o volumenu za sustave detekcije

Kako bi se volumeni prijavljeni za BOND sustav detekcije mogli usporediti s onima prijavljenim za pojedinacne
spremnike (omogucujuci procjenu broja stakalca za koja se sustav za detekciju moZe koristiti), volumeni sustava
prijavljeni su u mililitrima, u pogledu jednog spremnika. Medutim, buduci da se sustavi detekcije sastoje od razlicitih
spremnika razli¢itih volumena, potrebno je primijeniti pravilo za prijavljivanje volumena, opisano u ovom poglavlju.

Imajte na umu da se to pravilo ne primjenjuje na sustave Oracle ili sustave za CiS¢enje, koji prijavljuju preostali broj
ciklusa obrade ili ¢iscenja.

Za sustave detekcije volumen se prijavljuje u odnosu na najveci pojedinacni spremnik u sustavu. Ako, primjerice,
najvecdi spremnik sadrzi 30 ml, volumen sustava prijavljuje se u odnosu na 30 ml. BOND softver pretpostavlja da su svi
spremnici u novim sustavima puni tako da se prilikom prve registracije sustav sa svojim najvecim spremnikom od 30
ml prijavljuje da ima volumen od 30 ml.
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Dok se reagens koristi, prijavljena vrijednost volumen je spremnika s najnizim odgovaraju¢im volumenom. Ako
volumen tog spremnika nije isti kao volumen najveceg spremnika u sustavu, onda je vrijednost normalizirana na
volumen najveceg spremnika. Na primjer, u sustavu koji sadrzi nekoliko spremnika od 30 mli dva spremnika od 2,4 ml
moguce je da jedan od spremnika od 2,4 mlima najmanji volumen reagensa, u odnosu na pocetne volumene. Ako je
preostalo 1,2 ml (polovica pocetnog volumena), tada se volumen sustava kao cjeline prikazuje kao polovica od 30 ml

(15ml).

8.3.1.2 lzvjeScCivanje o testovima preostalo za sustav reagensa za istrazivanje

Svaki sustav reagensa za istrazivanje moZe pokrenuti fiksni broj testova (npr. 200 testova, ako je zadani obujam
doziranja 150 l).

Prilikom svakog bojenja stakalca pomocu ovog sustava reagensa za istrazivanje smanjuje se broj preostalih testova.

Kada preostali broj testova dostigne nulu, sustav je oznacen kao Empty (Prazan).

8.3.2  Reagens ili pojedinosti 0 sustavu reagensa

Da biste prikazali pojedinosti o pojedinacnim pakiranjima sustava reagensa ili reagensa, dvaput kliknite vrstu
reagensa u tablici Reagent inventory (Inventar reagensa) ili je odaberite pa kliknite Details (Detalji).

Slika 8-4: Dijaloski okvir Reagent inventory details (Detalji o inventaru reagensa)

‘Happa Prabe

Package nara Kazos Frabe. 19 e
Cataln K™ PROGS,  Wirivam giacks 10 00

TR THiae- 11 Al Az -8

'] BH 5 ED

TR [Errt ] TFee-11 g1 (1] A0

P00 nau a1 15-Age-1] [ GED

BOETEREST Hhay- 11 1E-ge-1] BED ]

ERA1] L] WFat-1 2k g 1) BE GED
[ com |

Dijaloski okvir s detaljima o zalihi prikazuje svako pojedinacno pakiranje odabranog reagensa ili sustava. Polja i opcije
dijaloSkih okvira razlikuju se ovisno o vrsti pakiranja reagensa i dobavljacu. Prema zadanim postavkama prikazuju se
samo pakiranja s dostupnim reagensima koji nisu istekli. MoZete prikazati i prazna pakiranja (koji nisu dosegli datum

isteka) ili sva pakiranja kojima je istekao rok trajanja u prethodnom mjesecu - odaberite Available (Dostupno), Empty
(Prazno) ili Expired (Isteklo) kako je primjereno u dijaloskom okviru.

Package name (Naziv pakiranja) reagensa prikazan je za sve vrste pakiranja reagensa. Uz to, BOND reagensi pokazuju
Catalog N° (Kataloski br.) u svrhu ponovnog narucivanja, a BOND reagensi (ali ne i sustavi) takoder imaju Package
name (Naziv pakiranja), koji ukljucuje veli¢inu paketa.
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BOND reagensi i sustavi imaju i polje Minimum stock (Minimalna zaliha) koje prikazuje razinu zaliha na kojoj se od vas
traZi da promijenite redoslijed reagensa (pogledajte 8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe).

Pomocu ruénog skenera moZzete skenirati bocni(e) crtiéni kod/kodove ili 2D crticki kod registriranog spremnika za
reagens ili sustava reagensa da biste pokrenuli dijaloski okvir s detaljima o zalihi. Skenirana stavka inventara bit ¢e
oznacena u tablici s detaljima, a filtri za Show (Prikazi) (Available (Dostupno), Empty (Prazno) ili Expired (Isteklo))

automatski ¢e se postaviti prema potrebi.

U tablici u dijaloSkom okviru prikazuju se sljedeci podaci za svako pakiranje reagensa:

UPI Jedinstveni identifikator pakiranja (pogledajte 8.1.1.3 Identifikacija reagensa).

Br. serije Broj serije pakiranja.

Datum isteka Datum isteka pakiranja. Pakiranja se ne smiju koristiti nakon tog datuma.

Registrirano Datum kada je pakiranje prvi put registrirano u BOND sustavu.

Prvi put koristeno Datum kada je pakiranje prvi put koriSteno u BOND sustavu.

Oznaceno prazno Datum kada je pakiranje oznaceno kao prazno. Softver ga moze postaviti automatski ili
ruéno (pogledajte 8.3.2.3 Oznacavanje pakiranja kao Empty (Prazno) ili Not Empty (Nije
prazno)).

Pocetni vol. (ml) Volumen reagensa koji je bio u novom, punom pakiranju.

Nije prikazano za sustave reagensa.

Vol. (ml) Trenutacni volumen reagensa u spremniku. Za sustave detekcije pogledajte 8.3.1.7 Izvjesce
0 volumenu za sustave detekcije.

Punjenje (ml) Za otvorene spremnike, preostali volumen reagensa koji se moze koristiti za ponovno
punjenje spremnika.
Preostalo CiScenja Za sustave CiScenja, broj ¢iS¢enja koja se mogu obavljati s preostalim reagensom.

Preostale obrade Za sustave Oracle, broj obrada koje se mogu obavljati s preostalim reagensom.

Gumbi u dijaloskim okvirima s detaljima o inventaru omogucéuju konfiguraciju niza detalja o zalihi (prikladno za vrstu
pakiranja) i izradu izvje$éa s detaljima za odredeni reagens ili sustav. U odjeljcima u nastavku opisane su opcije
konfiguracije i izvjeSca.

8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe

Unaprijed definirani Leica Biosystems reagensi i sustavi reagensa mogu imati postavljenu ,minimalnu razinu zalihe”.
Kada ukupna zaliha reagensa padne ispod zadane razine, reagens je oznacen crvenom bojom na zaslonu Reagent
Inventory (Inventar reagensa) kako bi se od korisnika zatraZilo da promijeni redoslijed reagensa ili sustava.

Za promjenu postavke minimalne zalihe, kliknite Set minimum stock level (Postavi minimalnu razinu zalihe). U
sko€nom prozoru unesite potrebnu minimalnu razinu zalihe u polje Minimum stock(Minimalna zaliha). Ovisno o vrsti
pakiranja koristite mililitre, obrade ili ¢is¢enja. Kliknite OK (U REDU).
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8.3.2.2 IzvjeSce o reagensu

Kliknite Details report (Detalji izvjes¢a) kako biste generirali izvjeS¢e samo za odabrani reagens ili sustav reagensa.
Pogledajte 8.3.4 Izvjesce o detaljima inventara za viSe detalja.

8.3.2.3 0Oznacavanje pakiranja kao Empty (Prazno) ili Not Empty (Nije prazno)

Pakiranje reagensa moZzete oznaciti kao prazno, na primjer kad se baci prije nego $to se potpuno iskoristi. Kako biste
to ucinili, odaberite pakiranje u tablici, zatim kliknite Mark as empty (Oznadi kao prazno). U polje Marked empty
(Oznaceno kao prazno), softver stavlja trenutacni datum.

Da biste ponovoo postavili paket s reagensom koji je oznacen kao prazan, odaberite ga u tablici i kliknite Mark not
empty (Oznadi nije prazno). To se moze uciniti samo kada pakiranje nije umetnuto u modul obrade. Na pakiranju se
prikazuje volumen reagensa koji je imao prije nego $to je bio oznacen kao prazan.

Odaberite izborni gumb Empty (Prazno) iznad tablice kako biste prikazali stavke koje su 0znacene kao prazne.

8.3.2.4  Ponovno punjenje otvorenog spremnika za reagens

BOND otvorene spremnike za reagense mozete ponovo upotrijebiti za doziranje do 40 ml odredenog reagensa. Ne

postoji ogranicenje koliko se puta spremnici mogu puniti ako punite s koli¢inama manjim od volumena spremnika.
Koristite sljedece upute za ponovno punjenje otvorenog spremnika.

1 Napunite spremnik Zeljenim volumenom reagensa.

2 Skenirajte spremnik (kako je opisano u 8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa) pa kliknite Refill
(Punjenje).

Gumb za punjenje nece biti dostupan ako Ce stavljanje viSe reagensa u spremnik premasiti ogranicenje od 40
ml.

3 Postavite datum isteka za novi reagens.

@ Imajte na umu da kada se otvoreni spremnik napuni (bilo prilikom prvog ili ponovnog punjenja),
softver pretpostavlja da je spremnik napunjen do maksimuma dostupnog za taj spremnik, to je
volumen (ml) koji je naveo korisnik prilikom prve registracije reagensa, trenuta¢ni volumen plus

ostatak dopustenog volumena punjenja. Prijavljeni volumen se korigira, ako je potrebno, kada se
provede test umocenja. To se mozda nece dogoditi dok se spremnik ne iskoristi.

@ Svaki otvoreni spremnik je zakljuCan za odredeni reagens kada je prvi put registriran. Svaki otvoreni
spremnik mora koristiti isti reagens svaki put kada se nadopunjuje.
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8.3.3  Registriranje reagensa i sustava reagensa

Registriranje pakiranja reagensa dodaje ga inventaru. Prije registracije pakiranja reagensa, reagens mora biti naveden
na zaslonu Reagent Setup (PodeSavanje reagensa).

Pakiranja reagensa morate registrirati prije njihova koriStenja na BOND modulima obrade.
Ako u modul obrade umetnete neregistrirani spremnik za reagens, softver ga nece prepoznati i prikazat ¢e ikonu s
informacijama na tom poloZaju reagensa na zaslonu System status (Status sustava).

Informacije o statusu spremnika za reagens postavljenih u BOND-PRIME modul obrade potraZite u zasebnom BOND-
PRIME korisnickom priru¢niku.

‘ ‘ BOND softver Ce pratiti koriStenje reagensa i upozorit ¢e vas kada se reagens mora zamijeniti.

Nemojte pokusavati ponovo puniti spremnik BOND reagensa spremnog za uporabu jer ¢e BOND softver prepoznati da
je ovo koristeni spremnik i odbit ¢e ga koristiti.

Ako BOND ne prepoznaje novi paket reagensa koji skenirate za registraciju, mozda nemate instaliranu najnoviju
datoteku BOND Data Definitions (BDD); provjerite na internetu koja je najnovija datoteka BDD, zatim ju preuzmite i
instalirajte (pomocéu administracijskog klijenta zaslona azuriranja BDD-a za administraciju) ako je njegova ,verzija
podataka” kasnija od one prikazane u dijaloskom okviru About BOND(O BOND). Nakon $to instalirate najnoviju BDD
datoteku, ponovo pokrenite klinickog klijenta i ponovo pokuSajte registrirati novi spremnik za reagens ili sustav
reagensa.

U sljedecim odjeljcima opisane su metode za registriranje razlicitih vrsta pakiranja reagensa:
e 8.3.3.1 Registracija sustava reagensa
» 8.3.3.2 Registriranje BOND reagensa spremnih za uporabu
» 8.3.3.3 Registriranje reagensa nespremnih za uporabu

e 8.3.3.4Rucniunos ID-a

8.3.3.1 Registracija sustava reagensa

Da biste registrirali BOND detekciju ili sustav za CiScenje, skenirajte dva crticna koda na bocnoj strani posudice za
reagense.

Neki sustavi reagensa imaju samo jedan crticni kod na posudici za reagense, na primjer sustavi sa
samo jednim ili dva spremnika.

BOND-PRIME sustavi reagensa imaju jedan 2D crti¢ni kdd na bo¢noj strani posudice.
Softver ée prikazati dijaloski okvir Add reagent system (Dodaj sustav reagensa).

Opasnost od lasera. Moguc¢nost ozbiljnog oStecenja oka. Izbjegavajte izravan kontakt laserskih zraka s o¢ima.
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Slika 8-5: Registriranje BOND sustava detekcije

Provjerite odgovaraju li detalji u dijaloskom okviru detaljima pakiranja, a zatim kliknite OK (U REDU).

‘ Ne poku$avajte registrirati pojedinacne spremnike za reagense koji su dio sustava reagensa.

8.3.3.2 Registriranje BOND reagensa spremnih za uporabu

Da biste registrirali pakiranje BOND reagensa spremnih za uporabu, skenirajte crticni kod na prednjem dijelu
spremnika. Na zaslonu ée se prikazati dijaloski okvir Add reagent package (Dodaj pakiranje reagensa).

Slika 8-6: Registriranje pakiranja BOND reagensa

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

Provjerite odgovaraju li detalji u dijaloskom okviru detaljima pakiranja, a zatim kliknite Add (Dodaj).
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8.3.3.3  Registriranje reagensa nespremnih za uporabu

Reagensi koji se ne isporucuju u BOND pakiranjima spremnim za uporabu mogu se koristiti u BOND sustavu, u BOND
otvorenim ili spremnicima za titraciju. Nakon $to je reagens nespreman za uporabu pripremljen i napunjen u otvoreni
spremnik od 7 ml ili 30 ml, ili spremnik za titraciju od 6 ml, registrira se na isti nacin kao i BOND reagensi:

1 Uvjerite se da je reagens stvoren u sustavu i da je preferiran. Potrebno je preferirati korisnicki definiran reagens
kako bi se registrirao inventar. (pogledajte 8.2.1 Dodavanje ili uredivanje reagensa).

Imajte na umu da su enzimi stvoreni pomocu BOND kompleta za enzimsku prethodnu obradu unaprijed
definirani u sustavu i ne zahtijevaju ru¢no stvaranje.

2 Skenirajte crticni kdd na prednjem dijelu otvorenog spremnika ili spremnika za titraciju kako biste otvorili
dijaloski okvir Add open container (Dodaj otvoreni spremnik).

3 S padajuéeg popisa Reagent Name (Naziv reagensa) odaberite naziv reagensa. (Naziv dobavljaca prikazan je u
zagradama pored naziva reagensa.)

Popis sadrzi sve preferirane ne-pomoc¢neBOND i markere stvorene u sustavu, kao i ¢etiri unaprijed definirana
enzima koji se mogu pripremiti iz BOND kompleta za enzimsku prethodnu obradu. Ako niste stvorili reagens u
sustavu, otkaZite dijaloski okvir Add open container (Dodaj otvoren spremnik) i ucinite to najprije (pogledajte
prethodno navedeni korak 1).

4 Unesite broj serije za reagens iz dokumentacije dobavljaca reagensa.

5 Kliknite u polje Expiration date (Datum isteka) da biste postavili datum isteka pomocu kalendarskih kontrola (ili
mozZete upisati datum).

trenutacna godina. Ako unesete, na primjer, MM/GGGG ili MMM/GGGGG, pretpostavlja se prvi

‘ Mozete unijeti djelomicne datume kao Sto su D/M, DD/MM ili DD/MMM,; pretpostavlja se
dan tog mjeseca.

Ako unesete nevazeci datum, oko polja Expiration date (Datum isteka) pojavit ¢e se crveni obrub i prikazat ¢e
se poruka o pogresSci u pogledu provjere.

Kada kliknete na polje Expiration date (Datum isteka), valjani unos datuma automatski se ponovno formatira
kako bi se podudarao s formatom datuma sustava. Ako je najmanje jedan vazeci datum unesen prije unosa
nevazeceg datuma, polje e se vratiti na zadnji uneseni vazeci datum kada kliknete dalje od njega.

6 Kliknite OK (U REDU) da biste registrirali reagens.

8.3.3.4 Rucniunos ID-a

Ako BOND sustav ne moZe oditati crti¢ni kod reagensa, ucinite sliedeée na zaslonu Reagent Inventory (Inventar
reagensa):

1 Kliknite Enter ID (Unesi ID).

BOND softver prikazuje dijaloski okvir Manual ID entry (Ru¢ni unos ID-a).
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2 U gornji redak u dijaloSkom okviru upi$ite brojeve povezane s dugackim crticnim kodovima na prednjoj strani
spremnika ili brojeve povezane s 2D crti¢nim kodom.

3 Kliknite Validate (Provjera).

Ako ima viSe od jednog crti¢nog koda, za sustave detekcije, kliknite Validate (Provjera) nakon unosa
odgovarajucih brojeva za svaki crticni kod.

4 Nakon provjere legitimnosti crti¢nih kodova softver prikazuje odgovarajuci dijaloski okvir Add reagent package
(Dodaj pakiranje reagensa).

5 Provjerite detalje o pakiranju ili po potrebi dodajte detalje u dijaloski okvir Add reagent package (Dodaj
pakiranje reagensa), a zatim kliknite OK (U REDU) kako biste registrirali pakiranje.

8.3.4  lzvjeSce o detaljima inventara

Mozete izraditi izvjeSce o detaljima inventara reagensa ili sustava reagensa prikazanog u tablici na zaslonu Reagent
Inventory (Inventar reagensa). Na generiranom izvjeSc¢u prikazane su informacije za svaki vidljivi reagens ili sustave,
ukljuéujuéi ukupnu preostalu zalihu. Ako je ukupna zaliha manja od minimalne razine zalihe (pogledajte

8.3.2.1 Promjena postavke minimalne zalihe) u izvje$éu je oznadena s ,Low” (,Nisko”).

Filtre postavite na dno zaslona kako biste prikazali reagense ili sustave reagensa koji vas zanimaju, a zatim kliknite na
Details report (Detalji izvje$c¢a). IzvjeSce se generira i prikazuje u novom prozoru.

U gornjem desnom kutu izvjeSca o inventaru reagensa prikazani su podaci u sljedecoj tablici.

Objekt Naziv objekta kao $to je uneseno u polje Facility (Objekt) na zaslonu administracijskog
klijenta Settings > Laboratory settings (Postavke > Postavke laboratorija) - pogledajte
10.5.1 Postavke laboratorija

Ispitanik Postavke filtra koriStene za odabir reagensa ili sustava reagensa u izvjeScu.

Za svaki reagens naveden u tablici prikazuje se tijelo izvjeSca:
e naziv

« ukupna zaliha na raspolaganju (oznaceno ako je manja od minimalne razine zalihe)

katalo$ki broj (za BOND spremnike spremne za uporabu) ili ,otvoreno” (za otvorene spremnike)

vrsta (primarna vrsta, sonda, pomocni reagens ili sustav reagensa)

dobavljac
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Na svakom pojedinacnom pakiranju reagensa izvjeSce prikazuje:
o UPI
* broj serije
 datumisteka
 datum registracije
 datum prvog koristenja
» datum zadnjeg koristenja
» preostala koli¢ina

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje 0 prozoru izvjeSca i opcijama ispisa.

8.3.5  lzvjeSce o uporabireagensa

IzvjeSce o uporabi reagensa prikazuje kolicinu upotrijebljenog reagensa i koliko je testova obradeno s tim reagensom
unutar definiranog razdoblja. Podaci su razvrstani za pojedine spremnike, a pokazuju i ukupan zbroj reagensa.

IzvjeSce pokriva sve reagense koristene u definiranom razdoblju, neovisno o trenutno prikazanim reagensima na
zaslonu Reagent Inventory (Inventar reagensa). Uporaba sustava reagensa nije ukljuéena.

‘ BOND-PRIME prati se koriStenje rasutog tereta reagensa i prikazuje se u izvjeScéu.

Kliknite na Reagent usage (Uporaba reagensa) kako biste otvorili dijaloski okvir za odabir datuma u kojem morate
postaviti razdoblje koje Zelite da izvjeS¢e obuhvati. Postavite From (Od) i To (Do) za datume i vremena (pogledajte
Koristenje selektora datuma i vremena (Odjeljak na stranici 224)), a zatim kliknite Generate (Generiraj). Izvjesce se
generira i prikazuje u novom prozoru.

U gornjem desnom kutu izvjeSca o uporabi reagensa prikazani su podaci u sljedecoj tablici.

Polje Opis

Objekt Naziv objekta kao $to je uneseno u polje Facility (Objekt) na zaslonu administracijskog
klijenta Settings > Laboratory settings (Postavke > Postavke laboratorija) - pogledajte
10.5.1 Postavke laboratorija

Vremenski period Datumi ,od" i ,do" za period koji izvjeSce pokriva
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Za svaki reagens koristen u periodu tijekom kojeg se izvjesce prikazuje:

Naziv (skraceni naziv reagensa);

UPI svakog koristenog spremnika;

Broj serije svakog koriStenog spremnika;
Datum isteka svakog koriStenog spremnika;

Broj obradenih stakalaca, i po spremniku i ukupno za reagens;

Volumen reagensa koji se koristio u periodu, i po spremniku i ukupno za reagens.

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje 0 prozoru izvjeSca i opcijama ispisa.

8.4  Zaslon panela reagensa

Panel je korisnicki definiran skup markera. Panele mozete koristiti za brzo dodavanje niza stakalca u sustav.

Paneli se mogu koristiti samo za rutinska jednobojna stakalca i paralelna multipleks stakalca; ne mogu se koristiti za
postavljanje sekvencijalno obojenih stakalca. Morate imati korisnicku ulogu nadzornika da biste izradili panele.

Za prikaz zaslona Reagent panels (Paneli reagensa) kliknite ikonu Reagent Setup (PodeSavanje reagensa) na
funkcijskoj traci, a zatim kliknite karticu Panels (Paneli).

Za viSe informacija pogledajte:

e 8.4.1Izrada panela

e 8.4.2 Prikaz ili uredivanje detalja panela

» 8.4.3 Uklanjanje panela
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8.4.1  Izrada panela

Zaizradu panela uginite sljedeée (morate imati korisni¢ku ulogu nadzornika):

1 Kliknite Add panel (Dodaj panel).
Na zaslonu ée se prikazati dijaloski okvir Reagent panel properties (Svojstva panela reagensa).

Slika 8-7: Dijaloski okvir Reagent panel properties (Svojstva panela reagensa)

Faagent panal propertas

Pl ame: | WER2 Panel
Avallatle markers: Penel concaing:
4&!!- I .ﬂ;. l!:IElIM! .
P TER: Nagatia Gonml Lesg Test
“Earagen Racepio: (BF 1) Lemzm bl i ronwyadserms doais il
“(dml Fiasllary Acidic Probeis 385) Lmzm bl ooy
"HERZ Magaise ol Lisca i rossysstems
"HERZ Primary Aty Liskea Wit rosysstismss
“vwva iawinhioks & JKA AN 1 eab & Wl ivev-limvel ™

U tablici s desne strane dijaloskog okvira Reagent panel properties (Svojstva panela reagensa) naveden je
sadrzaj panela, a u tablici s lijeve strane navedeni su svi dostupni markeri.

2 Unesite naziv za panel u polje Panel name (Naziv panela) pri vrhu dijaloskog okvira.
Ne mozete spremiti panel bez naziva.

3 Da histe na panel dodali marker, odaberite stavku na popisu dostupnih antitijela ili sondi u tablici s lijeve

strane, a zatim kliknite .

Za dodavanje kontrole za pozitivno tkivo kliknite na marker, a zatim kliknite .

Za dodavanje kontrole za negativno tkivo kliknite na marker, a zatim kliknite .
4 Da biste uklonili stavku s panela, odaberite je u tablici desno i kliknite .

‘ Na panelima mora biti ispitno tkivo. Ne mozete spremiti panel koji nema ispitno tkivo.

5 Kada je panel ispravan, kliknite OK (U REDU) da biste spremili detalje.

Ako ne Zelite spremiti panel, kliknite Cancel (Otkazi).
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8.4.72  Prikaz ili uredivanje detalja panela

Za prikaz detalja panela, odaberite ga u tablici na lijevoj strani zaslona Reagent panels (Paneli reagensa). Markeri na
panelima prikazuju se u tablici s desne strane zaslona. Za uredivanje panela kliknite Panel properties (Svojstva
panela) i uredite kako je opisano u 8.4.1 Izrada panela.

8.4.3  Uklanjanje panela

Za uklanjanje panela iz sustava, odaberite ga u tablici na zaslonu Reagent panels (Paneli reagensa), a zatim kliknite
Remove Panels (Ukloni panele). Od vas ¢e se traZiti da potvrdite uklanjanje.

‘ Pazljivo uklonite panele. Ne mozete vratiti detalje izbrisanih panela.
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Povijest stakalaca
(na BOND kontroleru)

Zaslon Slide history (Povijest stakalca) prikazuje detalje planiranih stakalca koja su zakazana, trenutacno se obraduju
ili za koje je pokrenuta obrada u BOND sustavu.

Obrade koje su zakazane ali su zaustavljene prije pogetka obrade (otkljuéavanjem posudice), zapisi njihovih
pojedinacnih stakalaca uklonjeni su s popisa povijesti i zamijenjeni jednim redom za cijelu posudicu, sa statusom
,Rejected (Odbadeno)". Za ove cikluse obrade mogu se generirati dogadaji obrade i izvje$¢a o detaljima obrade.

Ovo poglavlje sadrzi sljedece odjeljke:
» 0.1 Zaslon povijesti stakalaca
» 9.2 Odabir stakalca
» 0.3 Svojstva stakalca i ponovno pokretanje stakalca
e 0.4 1zvjeScée o0 dogadajima obrade
» 0.51zvjeSce o detaljima obrade
* 0.6 IzvjeSce o slucaju
e 0.7 1zvjeSce protokola
e 0.8 Sazetak stakalaca

» 9.9 1zvoz podataka

9.10 Kratka povijest stakalca
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9.1  Zaslon povijesti stakalaca

Kako biste vidjeli detalje o povijesti stakalca ili za generiranje dogadaja obrade, detalja obrade ili izvjeSca S"de";”y
o slu¢aju, odaberite ikonu Slide history (Povijest stakalaca) na funkcijskoj traci. =

Slika 9-1: Zaslon Slide history (Povijest stakalaca)

Shide history
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M43 a4 L Lsre ] g ] Chirs P Baton CEQ05 . 25570 Tasi b gress
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==

Na popisu povijesti stakalca prikazuju se stakalca iz ciklusa obrade u razdoblju definiranom u filteru Date range
(Raspon datuma) iznad popisa ili na odgovarajuéem stakalcu koje se nalazi u filteru Slide ID (ID stakalca) (pogledajte
9.2 Odabir stakalca).

Imajte na umu da se ID brojevi obrade prikazani na zaslonu mozda nece povecavati uzastopno. Za BOND-III ili
BOND-MAX module obrade ID brojevi obrade dodjeljuju se kada se posudice za stakalca zakljucaju, stoga ako je
posudica zaklju¢ana, otklju¢ana i zatim ponovo zaklju¢ana (prije pocetka obrade), ID broj se poveéava, a broj
dodijeljen nakon prvog zaklju¢avanja se preskace.

Na BOND-PRIME modulu obrade, svakom se stakalcu dodjeljuje ID broj obrade.
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U nastavku Ce se prikazati oznaka boje stakalca koja se koristi na zaslonu Slide setup (PodeSavanje stakalca)
(pogledajte 6.5.1 Opis polja i kontrola slajda):

« Bijelo: stakalca kreirana u dijaloskom okviru Add slide (Dodaj stakalce)

« Zuto: stakalca kreirana u dijaloskom okviru Slide identification (Identifikacija stakalca) (pogledajte
6.8 Impromptu slajd i izrada slu¢aja)

« Svijetlo siva: LIS stakalca

« Crvena: prioritetna LIS stakalca (pogledajte 11.2.5 Prioritetna stakalca)
Na svakom stakalcu navedene su sljedece vrijednosti na popisu:

 Datum obrade (Datum pocetka obrade stakalca)

ID obrade

* |D stakalca

 Marker (naziv primarnog antitijela ili sonde)

* Ime pacijenta

 |Dslucaja

« \Vrsta tkiva (ispitivanje tkiva, pozitivna ili negativna kontrola tkiva)

« Status (u tijeku ili dovrSeno te jesu li zabiljeZzeni neocekivani dogadaji; moguce je i ,Rejected (Odbaceno)” za
obrade koje su zaustavljene prije pocetka obrade)

biste utvrdili jesu li neocekivani dogadaji mogli utjecati na bojanje. Neocekivani dogadaji prikazuju se

‘ Ako je status Done (notification)(Gotovo (obavijest)), pregledajte Izvje$ée o dogadajima obrade da
podebljanim tekstom.

Da biste pregledali informacije o stakalcu, odaberite ga na popisu, zatim kliknite na jedan od gumba ispod popisa.

9.2 (Odabir stakalca

Filtrirajte stakalca na popisu na zaslonu Slide history (Povijest stakalaca) prikazujuéi sva stakalca obradena u
odredenom razdoblju ili prikazite odredeno stakalce tako da unesete ID stakalca. Kliknite padajuci izbornik i odaberite
filtar stakalca koji Zelite upotrijebiti.

Filtar stakalca s rasponom datuma

Slika 9-2: Filtar stakalca s rasponom datuma

Slide histary
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Pomocu filtra stakalca Date range (Raspon datuma) navedite razdoblje izvjeStavanja zaslona; prikazuju se samo
stakalca obradena unutar razdoblja. Postavite datume ,0d"i,D0" te, ako je potrebno, vremena za definiranje
vremenskog razdoblja koje treba prikazati. Zatim kliknite Apply (Primijeni) kako biste prikazali stakalca.

Ako je u razdoblju koje definirate bilo obradeno vise od 1000 stakalca, prikazuje se samo prvih 1000. Za prikaz detalja
cijelog kompleta morate izvesti podatke stakalca — pogledajte 9.9 [zvoz podataka.

Polje To (Do) prvotno se postavlja na trenutaéni datum i vrijeme, a polje From (Od) toéno jedan tjedan prije. Ako
promijenite postavke, moZete se vratiti na ovu konfiguraciju klikom na Last seven days (Posljednjih sedam dana).

Koristenje selektora datuma i vremena

Za postavljanje dana, mjeseca i godine kliknite ikonu kalendara i odaberite datum. Pomicite se kroz mjesece klikom
na strelice u naslovnoj traci kalendara. Ili kliknite na sredinu naslovne trake za odabir drugog mjeseca ili se pomicite
kroz godine. Mozete i upisati datum izravno u polje.

Da biste postavili vrijeme, kliknite na polje za vrijeme te upotrijebite gumbe sa strelicama gore i dolje (ili tipke
tipkovnice sa strelicama gore i dolje). Ovisno o tome gdje je kursor postavljen, vrijeme se mijenja za jedan sat, deset
minuta ili jednu minutu. Alternativno, moZete upisati vrijeme izravno u polje.

Filtar stakalca ID stakalca

Pomocu filtra za stakalca Slide ID (ID stakalca) pronadite informacije o odredenom stakalcu. UpiSite ID stakalca u
polje Slide ID (ID stakalca) i kliknite Apply (Primijeni).

9.3  Svojstva stakalca i ponovno pokretanje
stakalca

Da biste prikazali svojstva stakalca u popisu Slide history (Povijest stakalca), odaberite stakalce, zatim kliknite Slide
properties (Svojstva stakalca) (ili dvaput kliknite). Radi se o istom dijaloskom okviru koji je otvoren sa zaslona Slide
setup (Pode$avanje stakalca) (6.5.4 Uredivanje stakalca).

Ne mozZete uredivati detalje o pacijentu ili ispitivanju u dijaloskom okviru Slide properties(Svojstva stakalca) kada se
otvori sa zaslona Slide history (Povijest stakalaca) (buduci da je stakalce obradeno ili se obraduje), ali moZete dodati
komentare u polje Comments (Komentari) ili ponovo pokrenuti stakalca - pogledajte 9.3.1 Ponovna obrada stakalca.

9.3.1 Ponovna obrada stakalca

Ako stakalce nije u skladu sa zahtjevima, moze biti oznaCeno za ponovno pokretanje. Za pokretanje ponovnog
pokretanja stakalca iz dijaloskog okvira Slide properties (Svojstva stakalca) upotrijebite sljede¢i postupak:

1 Kliknite Copy slide (Kopiraj stakalce).

Dijaloski okvir Slide properties (Svojstva stakalca) mijenja se u dijaloski okvir Add slide (Dodaj stakalce) s
poljima koja se mogu uredivati.

2 Napravite potrebne izmjene i zatim kliknite Add slide (Dodaj stakalce).
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3 Potvrdite slucaj, bolesnika i lijecnika za kopirano stakalce radi dodavanja stakalca na zaslon Slide setup
(PodeSavanje stakalca).

Dijaloski okvir Add slide (Dodaj stakalce) ostaje otvoren kako biste mogli dodati jos stakalca ako Zelite.
4 Kliknite Close (Zatvori) da biste se vratili na zaslon Slide history (Povijest stakalaca).

5 Obradite novostvorena stakalca na uobiCajeni nacin.

9.4 lzvjesce o dogadajima obrade

Generirano na zaslonu Slide history (Povijest stakalca), ovo izvjesce prikazuje sve dogadaje za sva stakalca na

posudici s kojima je odabrano stakalce bilo pokrenuto. Kliknite Run events (Dogadaji obrade) za generiranje izvjesca.
Za BOND-PRIME modul obrade, izvjeSce prikazuje dogadaje za pojedinacna stakalca.

Za BOND-III il BOND-MAX, Run Events Reports (Izvje$ée o dogadajima obrade) takoder se moze generirati dok se
stakalca obraduju. Desnom tipkom misa kliknite odgovarajuci ciklus obrade ili popis na zaslonima System status
(Status sustava) ili Protocol status (Status protokola) i odaberite Run events (Dogadaji obrade) u izborniku. Dogadaji
koji su pokrenuli obavijest na stakalcu prikazuju se podebljanom vrstom kako bi se lako mogli pronaci.

U gornjem desnom kutu Run Events Report (IzvjeS¢e o dogadajima obrade) prikazuju se podaci u sljedecoj tablici:

Serijski br. modula Serijski broj modula obrade koristenog za ciklus obrade
obrade
Modul obrade Naziv modula obrade koriStenog za ciklus obrade

Posudica za stakalce Broj sklopa za bojanje stakalca (na BOND-III ili BOND-MAX) koriStenog za obradu

ARC modul Broj BOND-PRIME ARC modula koji se koristi za obradu

Volumen doziranja Volumen doziranog reagensa (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena i polozaja tkiva na
stakalcima)

Vrijeme pocetka Datum i vrijeme pocCetka obrade

Tijek obrade Bilo da je obrada dovrSena ili se joS uvijek obraduje

Nacin bojanja Koristeni nacin bojanja, na primjer Single (Jednokratno) rutina

U vrhu izvjeSca prikazuju se slike naljepnica stakalca za sva stakalca u obradi. Tijelo izvjeS¢a prikazuje vrijeme, broj
dogadaja i opis dogadaja za odredeni ciklus obrade. Broj dogadaja upotrebljava Leica Biosystems za pracenje
pogreSaka ako se dogode.

Pogledajte 3.7 Izvjesca za dodatne detalje o prozoru izvjeSc¢a i opcijama ispisa.
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9.5 lzvjesce o detaljima obrade

Izvje$ée izradeno na zaslonu Slide history (Povijest stakalaca), prikazuje detalje svakog stakalca na istoj posudici kao

i trenutacno odabrano stakalce. Posudica mora zavrsiti s obradom i biti otkljucana. Kliknite Run details (Detalji
obrade) za generiranje izvjes¢a. U gornjem desnom kutu izvjeS¢a prikazani su podaci u sljede¢oj tablici:

Serijski br. modula obrade  Serijski broj modula obrade koristenog za ciklus obrade

Naziv PM-a Naziv modula obrade koriStenog za ciklus obrade

Posudica za stakalce Broj sklopa za bojanje stakalca (na BOND-III ili BOND-MAX) koriStenog za obradu
Lokacija bojanja Broj BOND-PRIME ARC modula koji se koristi za obradu

Vrijeme pocetka Datum i vrijeme pocCetka obrade

Obrada pokrenuta od Korisnicko ime osobe koja je zapocela obradu

strane

Stakalce je postavio Korisnicko ime osobe koja je postavila stakalce

Stakalce je izvadio Korisnicko ime osobe koja je izvadila stakalce

Za svako stakalce u obradi, tijelo izvjeSc¢a prikazuje sliku naljepnice stakalca i sljedece informacije.

ID stakalca BOND sustav dodjeljuje jedinstveni identifikator svakom stakalcu

Stakalce kreirano od strane  Korisnicko ime osobe koja je izradila stakalce ili ,LIS" gdje je relevantno

Br. slucaja Jedinstveni identifikator slu¢aja generiran od strane BOND softvera

Vrsta tkiva Uzorak tkiva, pozitivno kontrolno tkivo ili negativno kontrolno tkivo

Volumen doziranja Volumen doziranog reagensa (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena i poloZaja tkiva na
stakalcima)

Ime pacijenta Identifikacija pacijenta

ID slu¢aja Identifikacija sluCaja unesena tijekom podesSavanja stakalca

Protokol bojanja KoriSteni protokol bojanja

Priprema Kori$teni protokol pripreme (ako postoji)

HIER protokol Koristeni protokol HIER (ako postoji)

Protokol enzima Koriteni protokol za dohvacanje enzima (ako postoji)

Denaturacija Samo za ISH, koristeni protokol denaturacije (ako postoji)

Hibridizacija Samo za ISH, koriSteni protokol hibridizacije (ako postoji)
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LIS referenca [2 do 7] Dodatne referentne informacije o LIS-u za sustave s instaliranim LIS-ip-om (pogledajte
11.2.6 Polja s informacijama o LIS stakalcu)

Boja Kori§teni nacin bojanja, na primjer Single (Jednokratno) rutina

Status dovrSetka Pokazuje je li ovo stakalce obradeno, dovrseno ili je ocijenjeno. Takoder je li prijavljena
neka obavijest o0 dogadajima.

Komentari Komentari se mogu unijeti u svojstva stakalca u bilo koje vrijeme

Zakljucak: Zakljucak je rezervirano mjesto na ispisanom papirnatom izvjeScu gdje nadzornik
moze upisati svako stakalce

Koristeni reagensi (ili preferirani komplet koji sadrZi sastojke mije$anog reagensa)

UPI Jedinstveni identifikator pakiranja za svaki reagens ili preferirani komplet koristen za
ovo stakalce

Naziv Naziv za svaki reagens ili preferirani komplet koriSten za ovo stakalce
Javni naziv Javninaziv, za sustave s instaliranim LIS-ip-om
Br. serije Broj serije za svaki reagens ili preferirani komplet koriSten za ovo stakalce

Brojevi serije rasutog tereta reagensa ukljuceni su za BOND-PRIME

Datum isteka Datum isteka svakog reagensa ili preferirani komplet koristen na ovom stakalcu

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje 0 prozoru izvjeSca i opcijama ispisa.

9.6 lzvjesce o slucaju

U izvjeScu su prikazani detalji svakog stakalca u istom slucaju kao i trenutacno odabrani slajd. IzvjeSce se moze
generirati putem zaslona Slide setup (Podesavanje stakalca), zaslona Slide history (Povijest stakalca) i dijaloskog
okvira Slide identification (Identifikacija stakalca). U gornjem desnom kutu izvje$éa o sluéaju prikazani su podaci u
sljedecoj tablici:

Polje Opis

ID slucaja Identifikacija sluc¢aja unesena tijekom podeSavanja stakalca

Ime pacijenta Ime pacijenta

Komentari o sluCaju Dodatni podaci o slucaju

Lijecnik Ime lijecnika ili doticnog patologa koji je zaduZen za pacijenta
Komentari lijecnika Dodatni podaci o lijecniku

Stvoreno Datum i vrijeme kada je sluCaj stvoren

Br. slucaja Jedinstveni identifikator slu¢aja generiran od strane BOND sustava
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Tijelo izvjeSc¢a prikazuje sljedece informacije za svako stakalce u slucaju:

ID stakalca
Stakalce kreirano od strane
Obrada

Obrada pokrenuta od
strane

Vrsta tkiva

Volumen doziranja

Protokol bojanja
Priprema

HIER protokol
Protokol enzima
Denaturacija
Hibridizacija

LIS referenca (2 do 7)

Boja
Serijski br. modula obrade
Lokacija bojanja

Status dovrSetka

Komentari

Zakljucak:

UPI
Naziv
Javni naziv

Br. serije

BOND sustav dodjeljuje jedinstveni identifikator svakom stakalcu
Korisnicko ime osobe koja je izradila stakalce ili ,LIS" gdje je relevantno.
Broj obrade u kojoj je stakalce obradeno

Korisnicko ime osobe koja je zapocela obradu

Uzorak tkiva, pozitivno kontrolno tkivo ili negativno kontrolno tkivo

Volumen doziranog reagensa (pogledajte 6.5.8 Doziranje volumena i poloZaja tkiva na
stakalcima)

KoriSteni protokol bojanja

Koriteni protokol pripreme (ako postoji)

Koristeni protokol HIER (ako postoji)

Koristeni protokol za dohvacdanje enzima (ako postoji)

Samo za ISH, koristeni protokol denaturacije (ako postoji)

Samo za ISH, koristeni protokol hibridizacije (ako postoji)

Dodatne referentne informacije o LIS-u za sustave s instaliranim LIS-ip-om (pogledajte
11.2.6 Polja s informacijama o LIS stakalcu)

Kori$teni nacin bojanja, na primjer Single (Jednokratno) rutina
Serijski broj modula obrade koriStenog za obradu stakalca
Polozaj na kojem je obradeno stakalce

Pokazuje je li ovo stakalce obradeno, dovrSeno ili je ocijenjeno. Takoder je li prijavljena
neka obavijest o0 dogadajima.

Komentari se mogu unijeti u svojstva stakalca u bilo koje vrijeme

Zakljucak je rezervirano mjesto na ispisanom papirnatom izvjeScu gdje nadzornik
moze upisati rezultat i komentare

KoriSteni reagensi
Jedinstveni identifikator pakiranja za svaki reagens koristen za ovo stakalce
Naziv svakog reagensa koriStenog na ovom stakalcu
Javni naziv, za sustave s instaliranim LIS-ip-om
Broj serije svakog reagensa koristenog na ovom stakalcu

Brojevi serije rasutog tereta reagensa ukljuceni su za BOND-PRIME
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Datum isteka Datum isteka svakog reagensa koristenog na ovom stakalcu

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje 0 prozoru izvjeSca i opcijama ispisa.

9.7  lzvjesce protokola

Za generiranje izvjeSc¢a protokola koji se koriste za odabrana stakalca, odaberite stakalce, a zatim kliknite na Protocol

report (Izvjesce protokola). Odaberite protokol koji Zelite od onih koji se pokrec¢u na stakalcu, a zatim kliknite na
Report (IzvjeSc¢e) da biste izradili izvjeSce. Pogledajte 7.5 Izvjesca protokola za opis izvjeScéa.

9.8 Sazetak stakalaca

Sazetak obrade stakalca prikazuje broj stakalca pokrenutih u predvidenom razdoblju. Podaci su prikazani u obliku
tablice i grafickom formatu kao broj stakalca obradenih u jedinici vremena, unutar predvidenog razdoblja.

Da biste izvijestili 0 broju obradenih stakalca, kliknite Slides summary (SaZetak stakalca) na zaslonu Slide history
(Povijest stakalca), da biste otvorili dijaloSki okvir Slides summary (Sazetak stakalca).

Odaberite ili odredeni modul za obradu prema njegovom nazivu, All (Sve) (svi moduli obrade ili u BOND-ADVANCE
svim modulima obrade u kapsuli s kojom je klijent trenutaéno povezan) iz padajuceg popisa Processing module
(Modul obrade).

U polju Resolution (Razluc¢ivost) odaberite vremensku jedinicu koja ¢e se koristiti za prijavu pocetnog broja stakalca,
npr. ,Day" (Dan) generira izvje$ée u kojem se prikazuje broj stakalca zapodetih svaki dan unutar zadanog vremenskog
razdoblja, dok ,Mont" (Mjesec) daje broj stakalca zapocetih svakog mjeseca unutar razdoblja.

Postavi datume To (Do) i From (Od). Jedinica vremena postavljena u polju Resolution (Razlucivost) pocinje From (0d)
datuma i nastavlja se u punim jedinicama To (Do) blizu datuma, gdje ¢e moZda biti potrebna djelomi¢na jedinica da
dovrsi razdoblje.

Kliknite Generate (Generiraj) za pregled izvjes¢a.

Pogledajte 3.7 IzvjeSca za dodatne detalje o prozoru izvjesca i opcijama ispisa.
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9.9 lzvoz podataka

Na zaslonu Slide History (Povijest stakalca) kliknite Export data (1zvezi podatke) kako biste stvorili datoteku koja
sadrzi detalje svih stakalca koja su dovrSila obradu u odabranom rasponu datuma. Izvezena datoteka nalazi se u
standardnom datote¢nom formatu s ,vrijednostima odvojenim zarezom” (csv) i datoteka se moZe jednostavno uvesti
u proracunske aplikacije trecih strana kao Sto je Microsoft Excel. Nakon uvoza u proracunsku tablicu podaci se
prikazuju u formatu koji omogucuje (ovisno o funkcionalnosti proradunske tablice) sortiranje, pretrazivanje i izradu
prilagodenih izvje$c¢a i grafikona.

Za svako stakalce u odabranom rasponu datuma, u izvezenu datoteku bit ¢e ukljuceni sljedeci podaci:

Datum postupka

PM serijski broj

ID stakalca

Obrada pokrenuta od strane
UPI markera

2 UPI'markera

Ime pacijenta

Vrsta tkiva (ispitivanje, pozitivna ili negativna
kontrola)

Status

Komentari

Naziv protokola pripreme

Naziv HIER protokola

HIER protokol, naziv 2

Naziv protokola enzima

Naziv protokola enzima 2
Naziv protokola za denaturaciju
Naziv 2 protokola za denaturaciju
Naziv protokola hibridizacije
Naziv protokola hibridizacije 2
Naziv protokola bojanja

Naziv protokola bojanja 2
Naziv sustava detekcije

Naziv sustava detekcije 2

Naziv modula obrade

ID obrade

Stakalce kreirano od strane
Boja

Naziv markera

Naziv markera 2

ID slucaja

Lijecnik

Volumen doziranja

Verzija protokola pripreme
Verzija HIER protokola

Verzija 2 HIER protokola

Verzija protokola enzima

Verzija 2 protokola enzima
Verzija protokola za denaturaciju
Verzija 2 protokola za denaturaciju
Verzija protokola hibridizacije
Verzija 2 protokol hibridizacije
Verzija protokola bojanja

Verzija 2 protokola bojanja
Serijski broj sustava otkrivanja

Serijski broj sustava detekcije 2

Stupci s brojem 2 u naslovu relevantni su samo za stakalca uzastopnog multipleks bojanja; oni definiraju informacije
koje se odnose na drugo bojanje za to stakalce.
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Za izvoz detalja o stakalcima upotrijebite sljedeci postupak:

1 Odaberite Zeljeni raspon datuma (pogledajte 9.2 Odabir stakalca).
2 Kliknite Export data (Izvezi podatke).
3 Kada se to od vas zatrazi, odaberite kako biste spremili datoteku.

Datoteka se sprema u mapu preuzimanja (ili odaberite opciju Save as (Spremi kao) da biste je spremili u drugu
mapu).

Spremljena datoteka moze se otvoriti u standardnom programu za proracunske tablice kao Sto je Microsoft Excel i
manipulirati prema funkcijama dostupnima u aplikaciji. Prilikom otvaranja datoteke mozda Cete trebati navesti neke
parametre datoteka. Datoteka je u ,csv” formatu, a parametri su kako slijedi:

« Vrsta datoteke je Delimited (Razgraniceno)
« Delimiter (Granicnik) ili Separator (Razdjelnik) je Comma (Zarez)

« Upotrijebite General (Opée) format stupca.

@ Vrijeme pocCetka obrade u izvezenim detaljima stakalca nece se tocno podudarati s vremenom
pocCetka povijesti stakalca na zaslonu. Vrijeme pocetka prikazano na zaslonu povijesti stakalca je
vrijeme kada je pritisnut gumb za pokretanje obrade B Medutim, vrijeme prijavljeno u
izvezenim podacima je vrijeme kada je izvodenje stvarno zapocelo s obradom na modulu obrade.
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9.10 Kratka povijest stakalca

Kratko izvjeScée o povijesti stakalca prikazuje informacije o svim stakalcima u kapsuli koja su obradena (ili se jo$
obraduju) unutar vremenskog okvira koji se koristi za odabir stakalca na zaslonu Slide history (Povijest stakalca).
IzvjeSce ima podrucje za odjavu i moZe se koristiti kao zapis 0 obradenim stakalcima.

Da biste izradili kratko izvje$¢e o povijesti stakalca, otvorite zaslon Slide history (Povijest stakalca) i postavite datume
i vremena te From (0d) i To (Do), da biste popuniti zaslon svim stakalcima u kapsuli koja su obradena u tom vremenu
(pogledajte 9.2 Odabir stakalca). Kliknite Brief slide history (Kratka povijest stakalca) za generiranje izvje$éa.

stakalca) (jedan tjedan) moZe ukljugivati tisuce stakalca. Za generiranje izvje$¢a za ovoliko stakalca
trebat ¢e nekoliko minuta — ako je moguce, razmislite o definiranju kracih vremenskih okvira,

‘ U laboratorijima s velikim prometom, zadani vremenski raspon na zaslonu Slide history (Povijest
umjesto da prihvatite zadane.

IzvjeSce sadrzi sljedecde detalje za svako stakalce:

Vrsta tkiva

D slucaja

 |me pacijenta Volumen doziranja
« |D stakalca  Status
» Marker e QOdjava

* Lokacija bojanja
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'I Administracijski klijent
(na BOND kontroleru)

Opda konfiguracija BOND sustava (osim protokola i reagensa) provodi se u zasebnoj softverskoj aplikaciji,
,administracijski klijent”. Samo korisnici s ulogom administratora mogu pokrenuti administracijski klijent, gdje je sva
funkcionalnost dostupna za njih.

Administracijski klijent ima sljedece zaslone, otvorene putem ikona na funkcijskoj traci na vrhu klijenta:

» 10.7 Korisnici

e 10.2LIS

» 10.3 Naljepnice
« 10.4BDD

e 10.5 Postavke
 10.6 Hardver
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10.17 Korisnici

Korisnicima BOND sustava upravlja se na zaslonu administracijskog klijenta Users (Korisnici). Korisnike
mozete stvarati, uredivati i onemogucavati. Ne mozete izbrisati korisnike — zauvijek ostaju u sustavu. No,

mozete onemoguciti korisnike i onemoguciti im pristup bilo kojem od klijenata.

Omoguceni korisnici imaju uloge koje im daju razliCita prava unutar softvera. Samo korisnici s ulogom administratora
mogu otvoriti administracijskog klijenta (tamo mogu obavljati sve funkcije). Korisnici s ulogom rukovatelja mogu
registrirati reagense, postavljati i obradivati stakalca te generirati izvje$c¢a, ali ne mogu uredivati detalje o reagensima,
panele reagensa ili protokole. Korisnici s ulogom nadzornika imaju sve ovlasti rukovatelja, ali mogu i uredivati detalje
0 reagensu, panele i protokole. Korisnici mogu imati viSe od jedne uloge.

Slika 10-1: Zaslon User management (Upravljanje korisnicima)

1 2 3 4
User manggement
Show users: B3 Adduser
o 5
paul Roles
\‘} Nam Qperator 6
=1
10 9 8 7
Legenda
1 Popis svih BOND korisnika 7  Reset (Resetiranje)
2  Filtriraj da bi se prikazali svi korisnici ili upravo Ponisti nespremljene promjene
omoguceni ili onemoguéeni korisnici 8  Save (Spremi)
3 Detalji odabranog korisnika Spremi promjene za trenutacnog korisnika
. , Trenutacno odabrani korisnik - njihovi detalji
4  Poruka o zahtjevima za lozinku 2 . 4 4 o )
prikazani su na desnoj strani zaslona
5 Disable user (Onemoguci korisnika) 10 Add (Dodaj)

Onemoguci (ili ponovo omogugi) trenutacno
odabranog korisnika

6 Roles (Uloge)
Odaberite korisnicku ulogu
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Svaki novi korisnik zahtijeva korisnicko ime i lozinku. | jedno i drugo je potrebno za prijavu na klinickog klijenta i
administracijskog klijenta. Nakon kreiranja korisnika korisnicko ime se ne moze promijeniti, ali moze lozinka. Korisnici
mogu promijeniti vlastite lozinke u bilo koje vrijeme iz BOND dijaloskog okvira, a administratori ih mogu promijeniti i iz
zaslona User management (Upravljanje korisnicima). Lozinke moraju imati 4 — 14 znakova i sadrZavati najmanje
jedan broj.

Lozinke su osijetljive na velika i mala slova, a preporucuje se upotreba lozinki s kombinacijom velikih i
malih slova. BOND softver provjerava lozinke kako se mijenjaju; ne mozete spremiti lozinku ako
lozinka ne ispunjava minimalne zahtjeve. Ne dijelite lozinke s drugim osobljem. Uvijek se odjavite sa
svog racuna kada ste udaljeni od modula obrade.

Ostali detalji o korisniku (ime i prezime i radno mjesto) nisu obavezni. Oni se pojavljuju u zapisnicima i izvje¢ima.
Automatski ¢e se dodijeliti ID korisnika i prikazat ¢e se u zapisima i izvjeS¢ima.
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10.2 LIS

Vecinu konfiguracije LIS-a provodi servisno osoblje kada je BOND LIS-ip instaliran, ali je mali broj opcija
konfiguracije dostupan korisnicima na zaslonu LIS configuration (Konfiguracija LIS-a). Na zaslonu se takoder

nalazi zapisnik poruka o pogreSkama.

Slika 10-2: Zaslon LIS configuration (Konfiguracija LIS-a)

LIS configuration
1 License: | AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurect existing case [JEl
3 Force LIS printing in BOND:
e e 7
Log messages
I e e
6
8
Legenda

1 License (Licenca) Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs)
Prikazuje lozinku za LIS-ip licencu. (Omoguéi vijek trajanja neobradenog LIS

2 Duplicate case ID (Duplicirani ID slucaja) stake!ca (sati)) o _—
Postavite postupak za sluGajeve s istim 1D-om IzbriSite stakalca primljena iz LIS-a koja nisu
sludaja kao | postojeci slucajevi obradena u okviru broja unesenih sati.

3 Force LIS printing in BOND (Prisilni ispis LIS-a u Lo.g Me;sages (Zaplgnlk poruka) .
BOND) Prikazuju se kao popis kada kliknete View log
Osigurajte da sva LIS stakalca ispisuje BOND. (Prikazi zapisnik) (vidi desno).

Pogledajte 11.7 Naljepnice stakalca. Edit LIS data fields (Uredi polja podataka LIS-a)

4  Enable LIS to update LIS slides (Omoguéite LIS-u Konfigurirajte prikaz podataka stakalca u

da aZurira LIS stakalca)

PrebriSite (aZurirajte) neobradena stakalca ako LIS
ponovo $alje stakalca koja imaju isti ID crticnog
koda. Ako je ta postavka onemogucena, BOND ¢e
odbiti svaki poku$aj LIS-a da ponovo koristi isti ID
crticnog koda.
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odjeljku BOND.

View log (Prikazi zapisnik)

Prikazite popis pogreSaka koje proizlaze iz LIS
poruka poslanih u BOND, ili odgovora iz BOND za
LIS poruke. Ponovo kliknite da biste azurirali
popis s nedavnim pogreSkama.
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Licenca

Potrebna vam je licenca za BOND LIS-ip, aktivirana lozinkom koju pruza Leica Biosystems. Obicno za vas lozinku
unosi servisno osoblje koje je postavilo LIS-ip vezu, ali ako to nije slucaj, onda se na ekranu pojavljuje samo polje
License (Licenca). Unesite lozinku za ukljugivanje LIS-ip funkcije i za prikaz opcija konfiguracije i zapisnika prikazanih
u Slika 10-2.

Duplicirani ID slucaja

Pomocu postavke Duplicate Case ID (Duplicirani ID slucaja) postavite kako postupati sa slu¢ajevima primljenim iz LIS-
a koji imaju isti ID slu¢aja kao istekliili izbrisani LIS slu¢ajevi, koji su ve¢ u BOND sustavu. (Ako LIS slu¢ajimaisti ID
sluc¢aja kao i postoje¢i BOND slucaj, tj. onaj stvoren u BOND sustavu, automatski se odbacuje.) Postoje dvije opcije:

« Resurrect existing case (0Zivite postojeci sluéaj): nakon primitka novog slu¢aja, pod uvjetom da ima isto ime
pacijenta kao i postojedi slu¢aj, postojeci slucaj se oZivljava (tj. ponovo se koristi). Ako novi slu¢aj imaisti ID
slucaj, ali drugo ime pacijenta, onda se odbija.

Ako je promijenjeno ime lijecnika, koristi se novo ime.

« Reject message (Odbijanje poruke): novi LIS slucaj nije prenesen u BOND sustav. Poruka koja to izvjeStava
zapisuje se u LIS. Morate promijeniti ID sluCaja u LIS-u i ponovo poslati slucaj.

Za razgovor o rukovanju dupliciranim ID-ovima sluCaja u slu¢ajevima koji nisu LIS, pogledajte 6.3.4 Dupliciranje
slucaja, uspostavljanje i istek. Za opce informacije o LIS slucajevima pogledajte 11.2.2 LIS slucajevi.

Polja s informacijama o LIS stakalcu

BOND LIS-ip instalacija moze se konfigurirati tako da LIS Salje BOND sustavu do sedam parametara za svako
stakalce. Oni sluZe samo za prikaz i prikazuju se na kartici LIS u dijaloskom okviru Slide properties (Svojstva
stakalca). Dok osnovnu konfiguraciju tih parametara provodi servisni tehni¢ar, moZete izabrati skrivanje hilo kojih
polja parametra i postaviti nazive polja.

Oznacite polja koja zelite prikazati i upiSite nazive polja.
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10.3 Naljepnice

Pomodu zaslona Label templates (Predlosci naljepnica) izradite i uredite predloske naljepnica stakalca i Lavet
odaberite ih za upotrebu. <

Postoji osam vrsta 2D predlozaka za upotrebu s osam vrsta stakalca u BOND sustavu:
» BOND jednostruko bojanje
» BOND Oracle
» BOND sekvencijalna multipleksna boja
» BOND paralelno multipleks bojenje
e LIS jednostruko bojanje
e LISOracle
* LIS sekvencijalna multipleksna boja
* LIS paralelno multipleks bojenje

PredloSci ,BOND" sluze za stakalca stvorena u BOND sustavu, a predlosci ,LIS" za stakalca izradena u LIS-u, ali
ispisana iz BOND sustava.

Ti unaprijed definirani predlo$ci ne mogu se uredivati ili brisati.
BOND moze ocitati 1D, 2D i OCR crti¢ne kodove, ali stvara samo 2D crticne kodove.

Ako je va$ BOND sustav nadograden na verziju 5.1 ili noviju, ne mozete nastaviti koristiti postojeci skener crticnih
kodova jer ovaj raniji model ne podrzava 2D crticne kodove.

Da biste koristili drugi predlozak za vrstu stakalca, kopirajte zadani predlozak i uredite rezultirajuci ,korisnicki
predlozak”. Onda ga ,aktivirajte” kako biste ga ucinili predloskom koji ¢e BOND sustav koristi za stakalca te vrste.

Mozete kreirati bilo koji broj predlozaka za svaku vrstu stakalca, ali samo se jedan moze aktivirati istovremeno.

UPOZORENJE: Uvijek navedite dovoljno podataka na naljepnicama da osigurate da se, u sluCaju da
automatska identifikacijska naljepnica ne uspije, naljepnice mogu ru¢no identificirati. Leica
Biosystems preporucuje da sva stakalca sadrze sljedeca polja:

* |D slucaja iliime pacijenta
o |D stakalca
» vrstu tkiva - za identifikaciju kontrolnog tkiva; i

 marker — primarno antitijelo ili sonda koja ¢e se primjenjivati.
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Slika 10-3: Zaslon Label templates (PredloSci naljepnica)

1

2 Slide type: B3 siide label designer S A 7

3 . |
T EL T I Ty
: 12/12/2016 ©
. *mARK(1) :
Mr. J. Citizen '
*IHC F (+) :
Dr. Jones :

5
4 6
Legenda
1  Slide type (Vrsta stakalca) 5 0Okno za uredivanje s rasporedom odabranog

Odaberite vrstu stakalca - svi predlosSci za tu

vrstu prikazani su u oknu ispod 6

2 Aktivni predloZak (s plavom kvacicom)

3 Odabrani predlozak, prikazan u oknu za

uredivanje desno 7

4 Naredbe za upravljanje predloskom -
pogledajte Slika 10-4 Naredbe za upravljanja
predloskom naljepnice

predloska lijevo

Naredbe za uredivanje predloska - pogledajte
Slika 10-5 Naredbe za uredivanje predloska
naljepnice

Template properties (Svojstva predlo$ka)
Svojstva trenutacno odabranog rasporeda
predloska u cjelini (samo prikaz dok ne

kliknete gumb Edit (Uredi) u lijevom oknu)

Slika 10-4: Naredbe za upravljanja predloskom naljepnice

1 2

4

I3 3 8 3

Legenda

1 Postavite trenutacno odabrani predlozak koji 3
Ce se koristiti za sve naljepnice stakalca za
trenutacno odabranu vrstu stakalca.

2 Kopirajte trenutacno odabrani predlozak
kako biste stvorili novi korisnicki” predlozak. 4
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Uredite trenutaCno odabrani predlozak
pomocu okna za uredivanje i naredbi s desne
strane zaslona. Zadani predloSci ne mogu se
uredivati.

IzbriSite trenutaCno odabrani predlozak.
Zadani predloSci ne mogu se izbrisati.
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Slika 10-5: Naredbe za uredivanje predloska naljepnice

Label templates

Slide type: Bl | slice label designer

*mARK(1)
IVIr J. Citizen

Template properties a

Template name: | BOND single stain 2D_1

Units: Millimeters

Height: 14.2239995559057 1
Width 21.0820000807444

___________ Show outlines: 2

12505675
12/ 1 2/201 6 Fedname: | Siing protcol I

Demo label; "IHCA 3

1
]
]
]

Font: Arial Narrow
]

size: 8
]
g Sve Normal
y  Weight Exra Light
g Agnment Left
]
]
]

(] ] ]] ]
~

Barcode properties -

Legenda

1  Template properties (Svojstva predloska)
Unesite naziv i veli¢inu predloska

2 Show outlines (PrikaZi obrise)
Prikaz obrisa polja u oknu za uredivanje

3 Field selection (Odabir polja)
Odaberite vrstu polja da biste oznacili polje u
oknu za uredivanje. Unesite demonstracijski
tekst za polje.

4 Text properties (Svojstva teksta)
Konfiguriraj svojstva teksta za odabrano
polje

Choose fields (Odaberi polja)

Otvorite dijaloski okvir Choose fields
(Odaberi polja) kako biste dodali ili uklonili
polja iz rasporeda

Print (Ispis)

Ispis trenutacnog rasporeda na odabranom
pisacu

Klizna kontrola za zumiranje i uvecavanje
demonstracijske naljepnice

Trenutacno odabrano polje - konfigurirajte u
oknu Text Properties (Svojstva teksta) desno.
Povucite okvire na oba kraja da biste
promijenili Sirinu ili promijenili poloZaj za
cijelo polje.

Polje ID naljepnice ili crti¢ni kod - ne smije im
se mijenjati veliCina

Takoder pogledajte

e 10.3.1 Izradite, uredite i aktivirajte predloske naljepnica

e 10.3.2 Vrste podataka
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10.3.1 Izradite, uredite i aktivirajte predloske naljepnica

Izradite nove predloSke kopiranjem postojecih i njihovim uredivanjem ili mozete uredivati postojece korisnicke
predloske (ali ne i zadane predloske). Aktivirajte predloZak kako biste ga koristili za naljepnice ispisane iz BOND
sustava.

e 10.3.1.1 Kreiranje novog predloska
e 10.3.1.2 Uredivanje predloska
e 10.3.1.3 Aktiviraj predlozak

10.3.1.1 Kreiranje novog predloska

1 Odaberite vrstu stakalca za koje je namijenjen novi predlozak.
Prikazuju se svi postojeci predlosSci za vrstu stakalca.

2 Qdaberite predlozak koji Zelite kopirati (odaberite najsliéniji predloZak kao onaj koji Zelite stvoriti).

3 Kliknite Copy (Kopiraj).

Kopiranjem predloska s 2D crticnim kodom izradit ¢e se novi korisnicki predlozak” s 2D
crticnim kodom.

10.3.1.2 Uredivanje predloska

1 Na lijevom oknu odaberite predloZak i kliknite Edit (Uredi).

Okna za uredivanje, gumbi i popisi svojstava na desnoj strani zaslona omoguceni su za uredivanje rasporeda
predloska prikazanog u oknu za uredivanje.

2 Opcionalno odaberite Show outlines (Prikazi obrise) (u odjeljku Template properties (Svojstva predloska), gore
desno) za prikaz granica polja u oknu za uredivanje.

3 U odjeljak Template properties (Svojstva predloska) unesite naziv predloska.

Za nazive predlozaka naljepnica postoji ogranicenje od 64 znaka, a svi nazivi koji se koriste u
istoj kategoriji stakalca moraju biti jedinstveni.
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4 Uredite raspored:

a Dodajte ili uklonite polja - kliknite Choose fields (Odaberi polja) i odaberite svojstva stakalca za prikaz
(pogledajte 10.3.2 Vrste podataka za popis svih dostupnih svojstava).

Napomenimo da ne moZete ukloniti polje Label ID (ID naljepnice) koje se koristi za automatsku
identifikaciju.

b Polozaj polja - odaberite i povucite polja u oknu za uredivanje.

¢ Promjena Sirine polja — povucite okvire s hilo kojeg kraja polja. (Visine polja postavljaju se prema veli¢ini
fonta teksta.)

Ako Sirina polja koju ste postavili nije dovoljna za vrijednost na odredenoj naljepnici prilikom upotrebe
predloska, tekst se skracuje i dodaje se trotocje, kako bi bilo jasno da je doSlo do skracivanja.

Ne smijete mijenjati veli¢inu polja Label ID (ID naljepnice) — mora ostati na zadanoj
postavci tako da ga moze ocitati vizualizator modula obrade.

d Postavite svojstva teksta — odaberite polje i postavite njegov font i veli¢inu fonta, stil i tezinu u odjeljku
Text properties (Svojstva teksta). Takoder postavite poravnanje teksta u polje.

5 Kliknite Save (Spremi).

Provjerite ima li slobodnog prostora oko polja Label ID (ID naljepnice). Ako tekst iz bilo kojeg drugog
polja zadire u ovo podrucje, moze ometati automatsku identifikaciju.

10.3.1.3 Aktiviraj predlozak

1 Na lijevom oknu odaberite predloZak i kliknite Activate (Aktiviraj).

Predlozak je oznacen plavom kvacicom, $to znaci da je sada aktivan.
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10.3.2 Vrste podataka

PredloSci naljepnica mogu se konfigurirati tako da prikazuju bilo koji od sljede¢ih podataka za stakalce, odabranih u
dijaloskom okviru Choose fields (Odaberi polja) na zaslonu Labels (Naljepnice).

Polje Label ID (ID naljepnice), koje se koristi za automatsku identifikaciju, ne moZze se ukloniti iz bilo kojeg predloska.
Pojavljuje se kao 2D crticni kod.

ID slucaja

Stakalce kreirano od strane

Protokol za denaturaciju

Protokol za denaturaciju 2

Volumen doziranja

Komentar lijecnika
LijeCnik
EIER protokol

EIER protokol 2

Objekt

HIER protokol
HIER protokol 2

Protokol hibridizacije

Protokol hibridizacije 2
Komentar lijeCnika za LIS
LIS lijecnik

Referenca LIS-a [2-8]

ID slu¢aja za stakalce (N.B. nije broj slu¢aja — pogledajte 6.3.2 Identifikacija
slucaja).

Korisnicko ime osobe koja se prijavila kao klijent kada je izradila stakalce ili ,LIS"
gdje je relevantno.

Skraceni naziv protokola za denaturaciju.

Skraceni naziv drugog protokola denaturacije (moze biti potreban za protokole
multipleksne boje).

Volumen doziranja od 100 plili 150 pl.

Komentar koji je zabiljezen u BOND sustavu za ordinirajuéeg lijecnika (pogledajte
6.4 Upravljanje lije¢nicima).

Ime ordinirajuceg lijecnika.
Skraceni naziv protokola enzima.

Skraéeni naziv drugog protokola enzima (moze biti potreban za protokole
multipleksne boje).

Naziv objekta kao $to je uneseno u polje Facility (Objekt) na zaslonu
administracijskog klijenata Laboratory settings (Postavke laboratorija) - pogledajte
10.5.1 Postavke laboratorija.

Skraceni naziv protokola HIER

Skraceni naziv drugog HIER protokola (moZe biti potreban za protokole
multipleksne boje).

Skraceni naziv protokola ISH hibridizacije.

Skraceni naziv drugog protokola ISH hibridizacije (moZze biti potreban za protokole
multipleksne boje).

Za sustave LIS-ip, komentar za lijeCnika u sustavu LIS.
Za sustave LIS-ip, ime lije¢nika.
Svojstva LIS stakalca uvezenih u BOND sustav.

Pogledajte 11.2.6 Polja s informacijama o LIS stakalcu.
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Marker

Marker 2

Komentar o pacijentu

Pacijent
Pripremni protokol

Javni naziv

Javni naziv 2

Komentar stakalca

Datum stakalca

ID stakalca
Prioritet stakalca
Nacin bojanja
Protokol bojanja
Protokol bojanja 2

Vrsta tkiva

Skraceni naziv primarnog antitijela ili sonde za jedno bojanje, paralelno multipleks
bojanje ili prvo bojanje sekvencijalne multipleksne boje.

Skraceni naziv primarnog antitijela ili sonde za drugu multipleksnu boju
Komentar slu¢aja (pogledajte 6.3.3 Dodavanje slucaja).

Ime pacijenta.

Skraceni naziv pripremnog protokola.

Za LIS-ip sustave, javni naziv primarnog antitijela ili sonde (pogledajte 11.2.4 Nazivi
javnih markera), za jedno bojanje ili prvu multipleksnu boju.

Za LIS-ip sustave, javni naziv primarnog antitijela ili sonde (pogledajte 11.2.4 Nazivi
javnih markera), za drugu multipleksnu boju.

Komentar stakalca (pogledajte 6.5.2 Izrada stakalca).

Datum kada je naljepnica ispisana (kratki format kao §to je postavljeno u opciji
Regionalne i jeziéne moguénosti sustava Windows (Upravljacka ploca)).

Broj ID stakalca od 8 znamenki, jedinstveni za stakalce unutar BOND sustava.
Za LIS-ip sustave, ocjena prioriteta za stakalce.

Jednostruko bojenje, multipleks bojanje ili stakalce Oracle.

Skraceni naziv protokola bojanja za jedno bojanje ili prvu multipleksnu boju.
Skraceni naziv protokola bojanja za drugu multipleksnu boju.

Ispitivanje tkiva, pozitivna ili negativna kontrola tkiva. BOND ispisuje “(-)" za
negativnu kontrolu, “(+)" za pozitivnu kontrolu i nista za ispitno tkivo.
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10.4 BDD

Na zaslonu BDD update (BDD azuriranje) moZete azurirati BOND definicije podataka i stvoriti datoteke 500

revizijskog traga.

LY

Slika 10-6: Zaslon BDD update (BDD azuriranje)

3

BDD update

2 File selected:

Import status: Successful

Update log
|
23-Aug-13 11:30:52 AM Information Test management Finished

23-Aug-13 11:30:52 AM Information Instrument management  Started

23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Instrument management  Finished

23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Import SQL scripts Finished
23-Aug-1311:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug1311:31:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug-1311:31:54AM  Information  BOD update Finished

Leica Biosystems periodically distributes BOD (BOND Dzta Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents

Export audit rail 6

Legenda

1 Zapisnik azuriranja BDD-a
Odabrana datoteka za azuriranje BDD-a

Traka napretka i status azuriranja BDD-a

HOWN

Browse (Pretrazi)
Pronadite datoteku za azuriranje BDD-a i otvorite je u
polju s lijeve strane
Pogledajte:
e 10.4.1 AZuriranja BDD-a
e 10.4.2 Revizijski trag
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5 Load (U¢itavanije)
Kliknite da biste instalirali datoteku azuriranja BDD-a
u polje na lijevoj strani

6 Export audit trail (Izvoz revizijskog traga)

Kliknite za generiranje datoteka revizijskog traga -
10.4.2 Revizijski trag
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10.4.1  Azuriranja BDD-a

Leica Biosystems periodi¢no distribuira aZuriranja BDD-a (BOND definicije podataka) na web-mjestu, npr. dodavanje
novoobjavljenih reagensa. Datoteke za azuriranje BDD-a za BOND imaju datote¢ni nastavak ,*.bdd". Na zaslonu BDD
update (BDD aZuriranje) instalirajte ova aZuriranja.

razliCite propise u tim regijama. Pazite da instalirate ispravnu datoteku azuriranja za svoju regiju
Abou BOND (0 BOND) podacima o regiji, pogledajte 3.9 Informacije BOND). Ako niste sigurni koju
datoteku upotrijebiti, obratite se korisnickoj podrsci.

c OPREZ: Postoje razliCite datoteke s azuriranjima BDD-a za razliCite svjetske regije, odrazavajuci

AZuriranje BDD-a mozete instalirati u bilo koje vrijeme.

1 Preuzmite datoteku azuriranja s Leica Biosystems web-stranice i spremite je na USB memorijski uredaj bez
virusa.

2 Umetnite USB memorijski uredaj u BOND ili BOND-ADVANCE kontroler (ili, umjesto toga, bilo koji BOND
kompjuterski terminal u BOND-ADVANCE sustavima).

3 U administracijskom klijentu otvorite zaslon BDD update (BDD aZuriranje).

4 Kliknite Browse (Pregledaj) i locirajte datoteku azuriranja u dijaloskom okviru Open (Otvori) sustava Windows.
5 Kiliknite Open (Otvori) kako biste prikazali BDD datoteku u polju blizu gornjeg lijevog dijela zaslona.

6 Kliknite Load (UCitaj) da biste azurirali definicije novim podacima.

7 Poruka se zapisuje u Update Log (Zapisnik azuriranja) kako se azuriranje odvija. U posljednjem se redu
prikazuje poruka ,BDD update: Finished” (BDD aZuriranje: zavrSeno) nakon dovrSetka aZuriranja pojavljuje se
status ,Successful” (Uspjesno) ispod trake napretka u gornjem oknu.

8 Otvorite About BOND (0 BOND) zaslon kako biste provjerili je li BDD aZuriran na najnovije izdanje.

@ Jedini nacin za provjeru je li azuriranje BDD azuriranje uspjesno obavljeno je putem zaslona BDD
update (BDD aZuriranje) ili zaslona About BOND (O BOND) sustavu. Postupak traje samo nekoliko
minuta, stoga preporucujemo da pricekate dok se azuriranje ne zavrSi prije nego krenete na drugi

zaslon.

@ Ako azuriranje nije uspjesno, definicije podataka vracaju se na uvjet koji je bio prije azuriranja, a u
zapisniku azuriranja prikazuje se poruka o tom ucinku. Ako azuriranje ne uspije, obratite se

korisnickoj podrsci.
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10.4.2  Revizijskitrag

Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade. Revizijski trag za BOND-PRIME biljeZi
Se u izvjeSce zapisnika servisa.

Mozete generirati revizijski trag svih promjena sustava, ukljucujuci tko je napravio promjene i kada. Revizijski trag
upisuje se u viSe CSV datoteka, od kojih svaka snima drugaciju kategoriju podataka. Datoteke se zapisuju u mapu:
BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss na kontroleru.

Za kreiranje datoteka revizijskog traga:
1 Otvorite zaslon BDD update (BDD azuriranje) i kliknite Export audit trail (1zvezi revizijski trag).

2 Odaberite All data (Svi podaci) za prijavu svih promjena u cijelom Zivotnom vijeku sustava ili Custom date
range (Prilagodeni raspon datuma) kako biste definirali odredeno razdoblje, a zatim odaberite From (0d) i To
(Do) datume i vremena.

3 Kliknite Export (Izvezi).

10.5 Postavke

Na zaslonu Settings (Postavke) nalaze se opce postavke za cijeli laboratorij za sustav BOND Laboratory Satingo
settings (Postavke laboratorija) te zadane postavke slu¢aja i postavke stakalca i opcije tijeka rada (Case and o
slide settings (Postavke slu¢aja i stakalca)).

» 10.5.1 Postavke laboratorija
e 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca

e 10.5.3 Sigurnosne kopije baze podataka
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10.9.

1

Postavke laboratorija

Na oknu Laboratory settings (Postavke laboratorija) postavite opéenite laboratorijske opcije:

Slika 10-7: Zaslon Settings (Postavke) okno Laboratory settings (Postavke laboratorija)

Autorsko pr

avo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Settings
Case and slide seftings Facility: 'I
Play welcome 2
Always dip test (BOND-IIl and BOND-MAX only)
Reagent systems. 3
Uﬁzrinadiviw-ﬁhnn 15 (minu‘eﬁ) 4
User inactivity - long 180 (minutes)
24-hr scheduled backup at (hrs) 14:00 B 5
6
Last backup: 26/10/2025 14:00 7
Export de-i (with data
' Active database Archived database backups Export 8
Legenda

1 Facility (Objekt) 5 24-hr scheduled backup at (hrs) (24-satna
Unesite naziv svog laboratorija, kako bi se zakazana sigurnosna kopija u (sati))
prikazao u izvjeS¢ima Postavite vrijeme za pokretanje dnevnih

2 Play welcome (Reproduciraj poruku automatskih sigurnosnih kopija baze podataka
dobrodolice) (u 24-satnom formatu vremena) — pogledajte
Reproduciraj poruku dobrodo$lice kada se 10.5.3 Sigurnosne kopije baze podataka.
BOND softver pokrene 6 Back up now (Napravite sigurnosnu kopiju)

3 Always dip test (Uvijek provedite test Odmah pokrenite sigurnosnu kopiju baze
umotenja) podataka - 10.5.3 Sigurnosne kopije baze
Provjerite test umocenja spremnika za podataka.
reagense navedenih vrsta prije svake obrade - 7 Podaci o posljednjoj izradi sigurnosne kopije ili
pogledajte 8.3.1 Odredivanje volumena traka napretka dok je izrada sigurnosne kopije
reagensa u tijeku.

4  User inactivity (Neaktivnost korisnika) 8 Export de-identified database (Izvoz
Samo BOND-PRIME. deidentificirane baze podataka)

Short (Kratko)- postavite razdoblje Odaberite zelite li iz aktivne baze podataka
neaktivnosti (minute) nakon ¢ega korisnik izvesti deidentificirane podatke li iz
mora ponovno unijeti svoj PIN. sigurnosne kopije baze podataka.
Long (Dugo)- postavite razdoblje neaktivnosti
(minute) nakon ¢ega se korisnik mora
ponovno prijaviti.
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10.5.2 Postavke slucaja i stakalca

Postavke slucCaja i stakalca omogucuju vam da postavite:

» zadane vrijednosti za brojne vrijednosti koje se mogu konfigurirati u izradi slucaja i stakalca

* opcije tijeka rada u izradi sluCaju i stakalca.

Pogledajte Slika 10-8 i Slika 10-9 za opise opcija slucaja i stakalca.

Slika 10-8: Postavke slu¢aja na oknu Case and slide settings (Postavke slu¢aja i stakalca)

Case settings

Default preparation:
Default dispense volume:
Create impromptu cases or slides:

Processed case lifetime:

= W R =

Create daily case

"Dewax n

150 L | ~ |

Cases and slides '
30| (days)

Legenda

1 Default preparation (Zadana priprema)
Zadani protokol pripreme za nove slucajeve.

2 Default dispense volume (Zadani volumen doziranja)
Zadani volumen doziranja za nove slucajeve.

3 Create impromptu cases/slides (Kreirajte
impromptu slucajeve/stakalca)
Postavite opcije za izradu slucajeva i/ili stakalca
nakon umetanja stakalca — pogledajte 6.8.2 Opcija
identifikacije stakalca u sustavu.

Napomena: nije primjenjivo na BOND-PRIME module
obrade.
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4 Processed case lifetime (Vijek trajanja obradenog
slu¢aja)
Broj dana tijekom kojih sluCaj ostaje na zaslonu
Slide setup (Pode$avanje stakalca) nakon obrade
posljednjeg stakalca u slucaju — pogledajte
6.3.4.2 Vijek trajanja obradenog slucaja.

5 Create daily case (Izradi dnevni slucaj)
Automatski izradite jedan slucaj dnevno za sva

stakalca obradena tog dana - pogledajte 6.3 Rad sa
slucajevima.
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Slika 10-9: Postavke stakalca na oknu Case and slide settings (Postavke slu¢aja i stakalca)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID + Barcode
Legenda
1 Staining mode (Nacin bojanja) 3 Force printing in BOND (Prisilni ispis u BOND)
Zadana postavka za nova stakalca — pogledajte Omogudite obradu samo stakalca s naljepnicama
6.5.2 Izrada stakalca. ispisanim u BOND - pogledajte 6.8.2 Opcija
2 BOND label ID (BOND ID naljepnice) identifikacije stakalca u sustavu.
Identifikatori naljepnice za stakalca kreirani su u Napomena: nije primjenjivo na BOND-PRIME module
BOND 2D crticnim kodovima. obrade.

10.5.3  Sigurnosne kopije baze podataka

Baza podataka pohranjuje kljucne podatke o pacijentu i kljucna je za pravilan rad BOND sustava, kako biste bili sigurni
da Ce se podaci moci oporaviti ako je baza podataka oStecena, BOND sustav ima sustav automatskih i ru¢nih izrada
sigurnosnih kopija:

» Automatska dnevna izrada sigurnosne kopije

» ,Rucno’, izrada sigurnosne kopije na zahtjev
Sve datoteke sigurnosne kopije spremaju se u BOND kontroler u pod-mape mape:
B:\BOND Drop-box\Backups
Za svaku vrstu sigurnosne kopije generiraju se dvije datoteke, uvijek istog formata naziva:
[Naziv objekta]_BOND_YYYY-MM-DD-HH-mm-ss

gdje je naziv objekta unesen kao $to je uneseno na zaslonu Settings (Postavke) administracijskog klijenta (pogledajte
10.5.1 Postavke laboratorija) (ili je prema zadanom postavljen na ,Facility” (Objekt) ako naziv objekta nije unesen).
Naziv ukljucuje datum i vrijeme pokretanja sigurnosne kopije. Glavna datoteka sigurnosne kopije ima nastavak
,.dump’, a postoji i datoteka zapisnika s nastavkom ,.log".

Automatska dnevna izrada sigurnosne kopije pokrece se u vrijeme postavljeno na zaslonu Settings (Postavke)
(10.5.71 Postavke laboratorija) administracijskog klijenta (). Najnovija sigurnosna kopija nalazi se u mapi ,Scheduled_
Latest”. Premjesten je u mapu ,Scheduled_1_Days_0ld" kada se radi izrada sigurnosne kopije sljedec¢eg dana i tako
dalje u trajanju od sljededih Sest dana (u mapi “Scheduled_7_Days_0lId") nakon ¢ega se brise.

Ako je BOND kontroler iskljucen tijekom zakazanog vremena izrade sigurnosne kopije, izrada sigurnosne kopije se ne
pokrece. Pazite da postavite vrijeme kada ¢e kontroler biti ukljucen i kada je malo vjerojatno da ¢e obrade biti u tijeku.
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U bilo kojem trenutku moZete pokrenuti ruénu izradu sigurnosne kopije (osim u slu¢aju kada je pokrenuta automatska
izrada sigurnosne kopije) na zaslonu Settings (Postavke) administracijskog klijenta. Kliknite Back up now (Izradi
sigurnosnu kopiju sada) u odjeljku Database backup (Sigurnosne kopije baze podataka) (pogledajte 10.5.1 Postavke
laboratorija).

DijaloSki okvir obavjeStava vas kada je izrada sigurnosne kopije dovrSena. Datoteke sigurnosnih kopija i zapisnika
spremaju se u mapu ,Manual” (Ruéno). Na sljede¢oj rucnoj izradi sigurnosne kopija datoteke se prenose u mapu
,Manual_Previous". Datoteke se briSu nakon trece izrade sigurnosne kopije — odnosno spremaju se samo dvije zadnje
sigurnosne kopije.

funkcijske trake u administracijskim i klinickim klijentima. lkona se zadrzava dok se ne napravi uspjesna
sigurnosna kopija. Ako se ikona pojavi, poku$ajte rucno izraditi sigurnosnu kopiju $to je prije moguce. -
Ako to takoder ne uspije, odmah kontaktirajte korisnicku podrsku.

Ako se bilo koja vrsta sigurnosne kopije uspjesno ne dovrsi, prikazuje se ikona (desno) desno od X%

Narocito na starijim BOND sustavima, gdje e se akumulirati viSe podataka, povremeno provjerite ima li dovoljno
prostora za datoteke sa sigurnosnim kopijama. Obi¢no se jedna datoteka sigurnosne kopije briSe kada se izradi nova,
tako da ¢e se upotreba pogona povecati samo u relativno malim koracima. No u nekom trenutku mozda Cete trebati
dodatni pogonski prostor - ako je tako, kontaktirajte korisnicku podrsku.

Za dodatnu sigurnost redovito radite sigurnosnu kopiju datoteka na drugoj lokaciji (izvan BOND kontrolera). Ako je
moguce, organizirajte sa svojim IT odjelom izradu automatske sigurnosne kopije. Ako nije, kopirajte datoteke ru¢no
jednom tjedno (eSce za laboratorije s vrlo velikim prometom). BOND kontroler pokrece sigurni FTP posluZitelj, tako
da se IT odjel moze prijaviti i preuzeti datoteke sigurnosne kopije iz mape BOND Drop-box putem sigurnog FTP-a.

Obratite se sluzhi za korisnicku podr$ku ako trebate obnoviti bazu podataka.
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10.6 Hardver

Pomocu zaslona Hardware Configuration (Konfiguracija hardvera) konfigurirajte module obrade, kapsule Hardware

(skupine modula obrade kontrolirane s jednog klijenta) i pisace za naljepnice stakalca. &4
Konfiguracija hardvera se provodi na tri kartice:

» 10.6.1 Moduli obrade

e 10.6.2 Kapsule

» 10.6.3 Uredaji za oznaCavanje stakalca

10.6.1 Moduli obrade

Pregledajte module obrade u BOND sustavu i konfigurirajte njihove spremnike za reagens rasutog tereta na kartici
Processing modules (Moduli obrade).

Kada je modul obrade fizicki povezan na BOND kontroler mreznim kabelom, automatski se pojavljuje na lijevom oknu
na kartici Processing modules (Moduli obrade).

nekompatibilni modul obrade, prikazuju se ikona i poruka o pogresci (pogledajte tablicu s ikonama i

‘ BOND kontroler ¢e dopustiti povezivanje samo kompatibilnih modula obrade. Ako je povezan
znacenjima na sljedecoj stranici).

Odaberite modul obrade za prikaz detalja 0 modulu desno od kartice. Dajte modulu obrade jedinstveni naziv i, ako je
potrebno, onemogudite neke spremnike za rasuti teret (pogledajte 10.6.1.7 Onemogucavanje spremnika za reagense
rasutog tereta). Kad spremite ove postavke, smatra se da je modul obrade ,ovlasten”.

Ostaje na kartici, ukljuéujuci kada je iskljucen ili odspojen, dok mu se ne povuée ovlastenje (pogledajte
10.6.1.2 Povlacenje ovlastenja modula obrade).
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Slika 10-10: Kartica Processing modules (Moduli obrade) na zaslonu Hardware configuration (Konfiguracija
hardvera)

1 2

3

Hardware configuration

Processing modules Pods; Slide labellers

3210123

BOND-Ill #1
Mo

oemal

M210178

BOND-MAX Serial N*: 3210123
BOND-MAX #2

o Name: BOND-IIl #1
M212025 1P Address: 10252402411
BOND-MAX
BOND-MAX #4 Type: BOND-Ill

N
M212053 Bulk container configuration

BOND-MAX #3

Norml

TH B3

BOND-IIl

TH B3
Notyat configured

TH_Max
BOND-MAX
TH Max

il
9
<
g B
il
<

BOND-Ill Bulk reagent configuration has been defined for the procssing module.

Maintenance complete

Legenda

Svi spojeni moduli obrade.

Trenutacno odabrani modul obrade - njegovi
detalji prikazani su na desnoj strani zaslona.

Serijski broj, naziv (moZe se uredivati), IP adresa i
vrsta modula obrade za odabrani modul obrade.

Decommission (Povlacenje ovlastenja)
Razgradnja odabranog modula obrade -
pogledajte 10.6.1.2 Povlacenje ovlastenja modula
obrade.

Konfiguracija spremnika za rasuti teret — mozete
odznaciti neke stanice ako se nece koristiti -
pogledajte 10.6.1.1 Onemogucavanje spremnika
za reagense rasutog tereta u nastavku.

Napomena: nije primjenjivo na BOND-PRIME
module obrade.
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Maintenance complete (Odrzavanje dovrseno )
Kliknite da biste ponovo postavili dan i broj
stakalca nakon preventivnog odrzavanja -
pogledajte Preventivno odrzavanje u 12 Ciséenje |
odrZavanje (samo BOND-III i BOND-MAX).

Save (Spremi)

Morate spremiti postavke konfiguracije kako biste
ovlastili novo spojeni modul obrade. Kako biste
spremili postavke konfiguracije modula obrade,
najprije morate osigurati da su otkljucani svi
njegovi sklopovi za bojanje stakalca.

253



Poglavlje 10 Administracijski klijent (na BOND kontroleru)

lkone pored slika modula obrade na lijevom oknu oznacavaju kada su moduli u razli¢itim stanjima:

_E';_ Modul obrade nije spojen. @ Modul obrade je u postupku odrzavanja.

Ova se ikona takoder prikazuje (zajedno s
porukom o pogresci) ako povezani modul
obrade nije kompatibilan sa BOND
sustavom.

|:| Modul obrade se pokrece. ", Modul obrade nije primio konfiguraciju
|:| @ rasutog tereta reagensa. Za slanje
:l konfiguracije kliknite Save (Spremi).

Modul obrade se trenutacno servisira. ] Modul obrade je primio konfiguraciju
l i rasutog tereta reagensa.

10.6.1.1 Onemogucavanje spremnika za reagense rasutog tereta

‘ Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade.

Laboratoriji koji ne provode vadenje epitopa i/ili odvoStavanje u BOND sustavu mogu onemoguciti spremnike u
softveru i izvaditi odgovarajuce spremnike iz modula obrade. Ukoliko u spremnicima ima reagensa tada se ne moraju
odrzavati, a inicijalizacija modula obrade se ubrzava jer vodovi tekuc¢ine do spremnika nisu napunjeni. Da biste
onemogucili spremnike za rasuti teret, uklonite oznaku s okna Bulk container configuration (Konfiguracija spremnika
za rasuti teret) i kliknite Save (Spremi). Kad se to od vas zatrazi, ponovo pokrenite modul obrade kako bi promjene

10.6.1.2 Povlacenje ovlastenja modula obrade

Ako vam vise ne treba modul obrade, povucite mu ovlastenje kako biste ga uklonili iz kartice Processing modules
(Moduli obrade). Provijerite je li modul obrade iskljucen, a zatim ga odaberite na kartici Processing modules (Moduli
obrade) i kliknite Decommission (Povuci ovlastenje). Ako je modul obrade i dalje u kapsuli, automatski ¢e se ukloniti iz
kapsule kad mu se povuku ovla$tenja.

Da biste ponovo dali ovlastenje modulu obrade, ponovo spojite njegov mrezni kabel.
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10.6.2 Kapsule

Kapsule su kolekcije modula obrade (i pisa¢a naljepnica za stakalca) koje moZete kontrolirati iz jednog klini¢kog
klijenta — pogledajte 3.1 Arhitektura sustava. Izradite kapsulu ak i za instalacije s jednim mjestom gdje se svim
modulima obrade upravlja iz BOND kontrolera. Na kartici Pods (Kapsule), stvorite i uredite kapsule.

Slika 10-11: Kartica Pods (Kapsule) na zaslonu Hardware configuration (Konfiguracija hardvera)

Haidware configuration
Procgssing modules Pods Slide labellers
5 Name: Fi
@ F
Q7 Podt Description: Pod 3
9 viater
Q" @ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH_B3 M212025
2w §. i & onoacs
@@ Pod3 & P ety compues T roms
TH_Max 4
Q@ BOND-MAX
ato @{‘“_ S
Allocated slide labellers Available slide labellers
=), ZDesigner TLP 3822
Legenda
1  Popis svih kapsula 6 PisaCiza naljepnice stakalca u odabranoj

kapsuli. Zadani pisac oznacen je plavom
kvacicom - pogledajte 10.6.2.1 Kreirajte novu
kapsulu u nastavku.

2 Moduli obrade u odabranoj kapsuli. Isti
redoslijed koristi se u klinickom klijentu -
pogledajte 10.6.2.1 Kreirajte novu kapsulu u

7 TrenutaCno odabrana kapsula - njeni detalji

nastavku. . ; . )
prikazani su na desnoj strani zaslona.
3 Eaziv || opis (mogu se uredivati) odabrane 8 Add pod (Dodaj kapsulu)
apsule. Kliknite kako biste konfigurirali novu kapsulu -
4 Svimoduli obrade koji nisu u kapsulama. pogledajte 10.6.2.1 Kreirajte novu kapsulu u

5  Svi uredaji za oznatavanje stakalca koji nisu u nastavku.

kapsulama. |zbri8i

Desnom tipkom misa kliknite praznu kapsulu i
kliknite Delete (Izbrisi) kako biste je izbrisali.
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Kako bi moduli obrade bili dostupni za uklju¢ivanje u kapsulu, konfigurirajte ih na kartici Processing modules (Moduli
obrade) (pogledajte 10.6.1 Moduli obrade). Kako bi uredaji za oznacavanje stakalca bili dostupni za uklju¢ivanje u

kapsulu, konfigurirajte ih na kartici Slide labelers (Uredaji za oznacavanje stakalca) (pogledajte 10.6.3 Uredaji za
oznacdavanje stakalca).

10.6.2.1 Kreirajte novu kapsulu
1 Kliknite Add pod (Dodaj kapsulu).

2 Unesite jedinstveni naziv kapsule i po zelji opis.

3 Odaberite module obrade u oknu Available processing modules (Dostupni moduli obrade) (gore desno) i

kliknite gumb sa strelicom lijevo da ih dodate u okno Allocated processing modules (Dodijeljeni moduli)
obrade (gore lijevo).

Ako dodajete viSe modula obrade, dodajte ih redoslijedom kojim Zelite da se kartice pojave u klinickom klijentu,
npr. ako odaberete modul obrade A prvi, a modul obrade B drugi, A Ce se prikazatiiznad B u oknu i na
karticama System status (Status sustava) za klijente povezane s kapsulom. Za promjenu redoslijeda modula

>
obrade, uklonite ih tipkom sa strelicom udesno . I zamijenite u ispravan redoslijed.

4 Odaberite jedan ili viSe pisaca za naljepnice stakalca iz okna Available slide labelers(Dostupni uredaji za
oznacavanje stakalca) (u donjem desnom kutu) i dodajte u okno Allocated slide labelers (Dodijeljeni uredaji za
oznacavanje stakalca) (u donjem lijevom kutu).

Ako pri ispisu stakalca imate na raspolaganju viSe pisaca, svi ¢e biti dostupni za odabir. Postavite zadani pisac
desnim klikom misa i klikom na Set as default printer (Postavi kao zadani pisa¢). Zadani pisa¢ ima plavu
kvacicu.

5 Kliknite Save (Spremi).

Da biste izbrisali kapsulu, uklonite sve module obrade i pisace, a zatim kliknite desnom tipkom misa na kapsulu u
lijevom oknu i kliknite Delete (Izbrisi).
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10.6.3 Uredaji za oznacavanje stakalca

Uredaji za oznacavanje stakalca koje koristi BOND sustav moraju se locirati, identificirati i aktivirati na zaslonu
Hardware configuration (Konfiguracija hardvera) administracijskog klijenta, kartici Slide labelers (Uredaji za
oznacavanje stakalca). Na taj se nac¢in mogu ukljuciti u kapsule (pogledajte 10.6.2 Kapsule).

Slika 10-12: Kartica Slide labelers (Uredaji za oznacavanje stakalca) na zaslonu Hardware configuration
(Konfiguracija hardvera)

1 2 3

Hafdware configutation

Prockssing modules Pods| Slide labellers

B ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842

E ZDesigner TLP 3842 Host name:

Printer type: Zebra TLP3842 -

=
4
Legenda
1 Popis svih uredaja za oznacavanje stakalca. 3 Detalje o uredaju za oznacavanje stakalca -

pogledajte 10.6.3.1 Detalji pisaca za naljepnice

2 Trenutacno odabrani uredaji za oznacavanje
stakalca u nastavku.

stakalca - njihovi detalji prikazani su na
desnoj strani zaslona. 4 Add printer (Dodaj pisac)
Kliknite kako biste dodali novi uredaj za

oznaCavanje stakalca — konfigurirajte na
desnoj strani zaslona.

Da biste novo povezani uredaj za oznaCavanje stakalca ucinili dostupnim za ukljucivanje u kapsulu, kliknite Add
printer (Dodaj pisac), a zatim unesite detalje pisaca s desne strane zaslona.
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‘ ‘ Nemaju sve instalacije kapsule. Ako nema kapsula, onda je zadani pisac prvi pisaC na popisu.

Ako zamijenite uredaj za oznaCavanje stakalca, nije potrebno dodati novi uredaj za oznacavanje -
detalje starog uredaja za oznaCavanje mozete zamijeniti novim.

Da biste s popisa uklonili uredaj za oznacavanje, kliknite desnom tipkom misa i odaberite Delete (Izbrisi).

10.6.3.1 Detalji pisaCa za naljepnice stakalca
BOND sustav zahtijeva sljedece detalje za svaki pisac naljepnica stakalca:

« Display name (Naziv za prikaz): naziv uredaja za oznacavanje koji ¢e se pojaviti u BOND softveru

« Printer name (Naziv pisa¢a): naziv pisaca koji koristi Windows sustav

Naziv pisa¢a u BOND-ADVANCE instalacijama zapravo je Share name (Naziv zajedni¢kog resursa)
pisaca prikazanog u dijaloskom okviru Printers and Faxes (Pisaci i faksovi).

 Host name (Naziv glavnog radunala): ostavite prazno osim ako se radi o pisa¢u Zebra (npr. ZDesigner TLP
3842) na BOND-ADVANCE instalaciji, a u tom slu¢aju unesite Computer name (Naziv racunala) kompjuterskog
terminala na koji je povezan uredaj za oznacCavanje stakalca.

Computer name (Naziv ra¢unala) moZete pronaéi u dijaloskom okviru Windows System (Sustav)
(pogledajte Slika 10-13).

Slika 10-13: Naziv racunala u dijaloSkom okviru Sustav Windows

Computer name, domain, ard workgroup settings
[ computer name: CRAFISTL | # Change setengs
*Full computer neme: CRRFETL
Computer descripton: Leica BOND Terminal PC [Leica 50MD]
Workgroup: LExcA

« Printer type (Vrsta pisaca): model pisa¢a (primjerice ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Ispis testnih naljepnica
Za provjeru poravnanja za ispis: Labels
1 U administracijskom klijentu otvorite zaslon Labels (Naljepnice)

2 Na lijevom panelu odaberite naljepnicu i kliknite Print (Ispis).

Slika 10-14: Ispis testne naljepnice

Label templates

Slide type: BOND single stain - Slide label designer

E ‘BDND siny Ia stain 20

BOND singl sain 201 Template name:  BOND single sta
ooz Units: Millmeters

| 12345678 .
12/12/2016 |

. J. ||Z
HHC A (+)

:
=3 E3 3 3

3 U dijaloskom okviru Select a Printer (Odaberi pisac), odaberite odgovarajugi pisac i kliknite Print (Ispisi).
4 Ponovite korak 3, tri do pet puta. Provjerite jesu li svi znakovi jasno i to¢no ispisani na naljepnici.

5 Ako polozaj slike na naljepnici nije ispravan, pogledajte Prilagodite kalibraciju Zebra pisaca (Odjeljak 10.6.3.3
na stranici 259) ili Prilagodavanije kalibracije pisa¢a Cognitive (Odjeljak 10.6.3.4 na stranici 264).

10.6.3.3 Prilagodite kalibraciju Zebra pisaca

Sljededi se postupak odnosi na obje vrste Zebra pisaca: TLP 3842 ili GX430t. Postoje neke razlike,
koje su opisane u relevantnim postavkama.

‘ ‘ Za BOND-ADVANCE instalaciju, provedite sljedec¢i postupak na BOND-ADVANCE kompjuterskom
terminalu.

Na programskoj traci sustava Windows kliknite gumb Start (Pocetak) i odaberite Devices and Printers (Uredaji i
plsa0|).
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2 Desnom tipkom misa kliknite ikonu pisa¢a (primjerice ZDesigner TLP 3842) i odaberite Printer Properties

(Svojstva pisaca).

Sustav prikazuje dijaloski okvir Printer Properties (Svojstva pisaca), kako je prikazano u Slika 10-15.

Slika 10-15: Svojstva pisaca

Eé.! ZDesigner TLP 3242 Properties

Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fornts  About
General Sharing Ports Color Management Security

*

=3 ZDesigner TLP 3842

Location: | |
Comment:
Model: ZDesigner TLP 3842

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: No BOMD Slide Label

Staple: Unknown User defined

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences... Print Test Page
Cancel Apply Help

3 Odaberite karticu Advanced (Napredno).

Slika 10-16: Svojstva pisaca

— kartica Napredno

[l ZDesigner TLP 3842 Properties

General Sharing Ports Advanced

Pricrity:

Driver: ZDesigner TLP 3842

Prirter Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fomts  Command Forts  About

X

Color Management Security

e Mew Driver...

(O Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

() Print directly to the printer

(®) Spool print documents so program finishes printing faster

[JHold mismatched documents
Print spooled documents first
[IKeep printed documents

1 Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processaor...

Separator Page...

Ppply Help
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4 Kliknite gumb Printing Defaults... (Zadane postavke ispisa...).

Sustav prikazuje dijaloski okvir Printing Defaults (Zadane postavke ispisa) kako je prikazano u Slika 10-17.

Slika 10-17: Zadane postavke ispisa

@A ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Printer Memary
Settings
Speed: 50 ~ | mm/s
Darkness: 7 ~
[Stocks: User defined v
Paper Format
O cm i @ portrait
BCD (O landscape
Oen MM A rtate 180°
Size
wa
Height: 15.50
Unprintable Area
O —
A [ e
Cocd | [ B | [ e

Ovaj se dokument odnosi na postavke pisaCa u milimetrima. Zato postavite format papira na mm.

5 Odaberite ,BOND Slide Label” (BOND naljepnica na stakalcu) iz padajuc¢eg popisa Stocks (Zaliha).
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6 Odaberite karticu Stocks (Zaliha).

Slika 10-18: Zadane postavke ispisa — kartica Stocks (Zaliha)

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About

Ciptions Advanced Setup Dithering Stocks Prirter Memary

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock deseription

BOND Slide Label

Description

Define your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores |abel dimensions and some printer settings.

Cancel Bpply Help
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7 Kliknite gumb Change... (Promijeni...).

Sustav ¢e prikazati prozor Define Stock (Definiranje zalihe) kao $to je prikazano u Slika 10-19.

Prije promjene postavki preporucuje se vratiti pisac na zadane postavke, kao $to je prikazano u tablici u

nastavku, i ispisati neke testne naljepnice.

Sirina naljepnice 24,00 mm 40,00 mm
Visina naljepnice 15,50 mm 15,00 mm
Podrucje koje se ne moze 0,00 mm 4,50 mm
ispisati - lijevo

Podrucje koje se ne moze 1,50 mm 0,00 mm

ispisati — desno

Slika 10-19: Dijaloski okvir Define Stock (Definiranje zalihe)

Define Stock ? b4

MName

BOMD Slide Label

Options
Darkness 7 e
Speed 50 w | mm/s
Dimensions
Label Width 2400 mm
Label Height 1550 mm

Unprintable Area
Right: Bottom:

Cancs e

« Ako je lijevi rub odsjecen, blago smanjite vrijednost Right (Desno) pod stavkom Unprintable Area

(Podrucje koje se ne moZe ispisati), primjerice, s 1,50 mm na 1,00 mm.

« Ako je desnirub odsjeéen, blago poveéajte vrijednost Right (Desno) pod stavkom Unprintable Area

(Podrugje koje se ne moZe ispisati), primjerice, s 1,50 mm na 2,00 mm.

8 Kliknite OK (U REDU).
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9 Ponovite postupak ispisa i pode$avanja naljepnice dok naljepnica ne bude prihvatljiva (nema odrezanog
teksta).

@ Mozda Cete dobiti poruku o pogresci Stock name already used by system form database
(Naziv zalihe ve¢ se koristi u bazi podataka obrasca sustava) nakon $to kliknete OK (U REDU).
U tom slucaju izmijenite Name (Naziv) u dijaloskom okviru Define Stock (Definiranje zalihe)

kako je prikazano u Slika 10-20, a zatim kliknite OK (U REDU).

Slika 10-20: Preimenuj zalihu s naljepnicama

Define Stock ? >

Mame

BOND Slide Label 1

Options
Darkness 7 v

Speed ) w | mmSs

10.6.3.4 Prilagodavanje kalibracije pisaca Cognitive

Za BOND-ADVANCE instalaciju, prijavite se u BOND-ADVANCE kontroler kao BONDDashboard. Ako je trenutno
prikazano Dashboard (Nadzorna ploca), pritisnite Alt+F4 da biste je zatvorili.

1 Na programskoj traci sustava Windows kliknite gumb Start (Pocetak) i odaberite Devices and Printers (Uredaji i
pisaci).

2 Desnom tipkom misa kliknite ikonu pisaca (primjerice: Cognitive Terminal 1) i odaberite Printer Properties
(Svojstva pisaca).

Slika 10-21: Odaberite Printer Properties (Svojstva pisa¢a)

See what's printing

Q Set as default printer
R

Printing preferences

Printer properties

Cognitive
Terminal 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

@ Nemojte odabrati Printing Preferences (Preferencije ispisa), dijaloski su okviri sli¢ni, ali
postavke se ne azuriraju pravilno.
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Sustav prikazuje dijaloski okvir Cognitive Printer Properties (Svojstva Cognitive pisa¢a) kako je prikazano u

Slika 10-22.
Slika 10-22: Cognitive Printer Properties (Svojstva Cognitive pisaca)
[ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X
Printer Settings ~ Stocks age  Barcode Fonts ~ Command Fonts  About
General Sharing Color Management Security
=
== |Cognitive Cxi 2 inch 200 DPI TT Properties |
Location: | |
Comment:
Model: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT
Features
Color: Mo Paper available:
Double-sided: Mo User defined ~
Staple: Unknown 0.75x 075 inch
1.15x 1inch
Speed: Unknown 1.2x%1inch
Maximum reselution: 300 dpi 125 2inch v
Preferences... Print Test Page
Cartcel Boply Help
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3 Odaberite karticu Advanced (Napredno).

Sustav prikazuje karticu Advanced (Napredno) kao $to je prikazano u Slika 10-23.

Slika 10-23: Kartica Advanced (Napredno)

=1 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties

Printer Seftings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Forts  About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

200

2:00 AM = 2:00 AM

2:00

Priority:

Driver: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT ~ Mew Driver...

(®) Spool print documents so program finishes printing faster
(D) Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[ Hold mismatched documents
Print spooled documents first

[ Keep printed documents

[] Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor... Separator Page...

Conosl | [l [

>
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4 Kliknite gumb Printing Defaults... (Zadane postavke ispisa...).
Sustav prikazuje dijaloski okvir Printing Defaults... (Zadane postavke ispisa...) kako je prikazano u Slika 10-24.

Slika 10-24: Dijaloski okvir Printing Defaults (Zadane postavke ispisa)

A Cegnitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings  About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fants

Settings

Speed: Low

Darkness: 100

Stocks: [ BOND Slide Label b
Paper Format

Oem (®) portrait

(D) landscape
|

Oinch rotate 180°
Size

Width: 2200

Height: 15.00
Unprintable Area

Left: 0.00 Top: 0.00

Right: 0.00 Bottom: 0.00

Concel (oo b

Ovaj se dokument odnosi na postavke pisaCa u milimetrima. Zato postavite format papira na mm.

5 Odaberite ,BOND Slide Label” (BOND naljepnica na stakalcu) iz padajuc¢eg popisa Stocks (Zaliha).
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6 Odaberite karticu Stocks (Zaliha).

Slika 10-25: Zadane postavke ispisa — kartica Stocks (Zaliha)

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

X

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock description

BOND Slide Label

Description

Diefine your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores label dimensions and some printer settings.

0K Cancel Apply Help
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7 Kliknite gumb Change... (Promijeni...).

Sustav ¢e prikazati dijaloski okvir Define Stock (Definiranje zalihe) kao $to je prikazano u Slika 10-19.
Slika 10-26: Dijaloski okvir Define Stock (Definiranje zalihe)

Unprintable Area

Define Stock 7 >
MName
BOND Slide Label
Ciptions
Darkness 300
Speed Low
Dimensions
Label Width mm
Label Height 15.00 mm

Concs e

« Ako je lijevi rub odsjecen, blago smanijite vrijednost Right (Desno) pod stavkom Unprintable area
(Podrucje koje se ne moZze ispisati), primjerice, s 0,50 mm na 0,30 mm.

 Ako je desnirub odsjecen, blago povecajte vrijednost Right (Desno) pod stavkom Unprintable area
(Podrucje koje se ne moZze ispisati), primjerice, s 0,50 mm na 0,70 mm.

 Ako je gornjiili donji rub odrezan, pogledajte Podesavanje polozaja okomite naljepnice na pisacu
Cognitive Cxi (Odjeljak 10.6.3.5 na stranici 271).
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8 Kliknite OK (U REDU).

(Naziv zalihe veé se koristi u bazi podataka obrasca sustava) nakon $to kliknete OK (U REDU).
U tom slucaju, izmijenite Name (Naziv) u dijaloSkom okviru Define Stock (Definiranje zalihe)

‘ MozZda cete dobiti poruku o pogresci Stock name already used by system form database
kako je prikazano u Slika 10-27, a zatim kliknite OK (U REDU).

Slika 10-27: Preimenuj zalihu s naljepnicama

Define Stock ? >

MName

BOND Slide Label 1

COptions
Darkness 300 "

Speed Low e

9 Ispisite naljepnicu kako biste provjerili rezultat. Ponovite postupak dok naljepnica ne bude prihvatljiva (nema
odsjecenog teksta).
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10.6.3.5 PodesSavanje polozaja okomite naljepnice na pisacu Cognitive Cxi

Ako je poloZaj naljepnice previsok ili nizak, odaberite karticu Advanced Setup (Napredno postavljanje) u dijaloskom
okviru Printing Defaults (Zadane postavke ispisa) kako je prikazano u Slika 10-28.

Slika 10-28: Kartica Advanced Setup (Napredno postavljanje)

=0 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Print Mode

() Direct Themal (®) Themmal Transfer
Sensor Type

(®) Gap () Black Bar () None
Present Label

[ Disabled

Distance Advance inch

Distance Reverse 1.00 inch
Cutter/Peeler Options

Enable Cutter Enable Peeler Mode

Full Cut After Every Label

Settings

[] Disable Settings Sent to the Prirter

Print Resolution o | DP
Graphic Options

() Direct Print
Export Label Format to Printer

(O RAM (® FLASH

*

Delimiter:

Mare Settings

Help

« Ako je gornji rub odsjecen, malo povecajte vrijednost Distance Advance (Udaljenost unaprijed) ispod Present

Label (Sadasnja naljepnica), na primjer, s 0,00 mm na 1,00 mm.

« Ako je donji rub odsjecen, malo povecajte vrijednost Distance Reverse (Udaljenost unazad) ispod Present

Label (Sadasnja naljepnica), na primjer, s 0,00 mm na 1,00 mm.

* Prilagodbe primijenite samo na jednu postavku. Ako vec postoji vrijednost u vrijednosti Distance Advance
(Udaljenost unaprijed), a donji rub je odrezan, smanijite vrijednost Distance Advance (Udaljenost unaprijed),
umjesto da povecate vrijednost Distance Reverse (Udaljenost unazad). Jedna vrijednost ostaje na nuli, a druga

vrijednost kontrolira polozaj.

1 Kliknite OK (U REDU).

2 Ispisite naljepnicu kako histe provjerili rezultat. Ponovite postupak dok naljepnica ne bude prihvatljiva (nema

odsjecenog teksta).
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'I 'I LIS integracijski paket
(na BOND kontroleru)

Dodatni BOND integracijski paket LIS-a (LIS-ip) povezuje BOND sustav s bilo kojim kompatibilnim laboratorijskim
informacijskim sustavom (LIS). LIS-ip prosljeduje informacije o slucaju i stakalcu iz LIS-a u BOND sustav, a BOND
sustav vraca informacije obrade putem LIS-ip u LIS.

LIS-ip je vrlo prilagodljiv i moze raditi s mnogo razli¢itih vrsta LIS-a i radnih tijekova u laboratoriju. Moguce je
konfigurirati LIS-ip kako bi se omogucila besprijekorna integracija izmedu LIS-a i BOND sustava koja omogucuje
automatsko prepoznavanje LIS stakalca Cime se uklanja potreba za ponovnim oznacavanjem stakalca. Pogledajte
Tijekovi rada (Odjeljak 11.8 na stranici 282) za opceniti pregled dostupnih tijekova rada.

Za svaku instalaciju Leica Biosystems osigurava opseznu obuku specifi¢nu za lokaciju.
Zainformacije 0 BOND LIS-ip sustavu pogledajte sljedece odjeljke:
* Uvjeti koji se odnose na rad LIS-ip-a
Pogledajte 11.1 LIS termininologija
« Detalji 0 dodatnim funkcijama softvera
Pogledajte 11.2 Dodatne znacajke softvera
 Pregled povezivanja i konfiguracije LIS-a
Pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a
 Opis indikacije i oporavka pogreske sustava LIS
Pogledajte 11.4 Obavijesti LIS-a
Referentni popis podataka o sluCaju i stakalcima
Pogledajte 11.5 Zahtjevi za podatke o slucaju i stakalcu
» Opis podataka o statusu stakalca koje BOND LIS-ip moze prijaviti LIS-u
Pogledajte 11.6 Slanje podataka o stakalcu natrag u LIS
» Referenca na zahtjeve za naljepnice stakalca
Pogledajte 11.7 Naljepnice stakalca
* Pregled uobicajenih implementacija LIS-a
Pogledajte 11.8 Tijekovi rada.
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11.17 LIS termininologija

Za opis funkcionalnosti LIS-a te razlikovanje normalnih elemenata BOND sustava i elemenata LIS-a potrebno je unijeti
niz novih pojmova. Ti uvjeti opisani su na sljedecem popisu.

LIS - laboratorijski informacijski sustav; softver koji upravlja informacijama koje se odnose na rad laboratorija.
LIS-ip — BOND LIS integracijski paket, neobvezni dodatak koji BOND sustavu omogucuje rad sa LIS-om.

LIS stakalce - stakalce stvoreno od strane LIS-a i poslano u BOND sustav na obradu.

LIS slucaj - slucaj stvoren od strane LIS-a i poslan u BOND sustav.

Auto-ID naljepnica stakalca — naljepnica stakalca koju BOND sustav moze automatski prepoznati. Njih je

moguce ispisati putem BOND sustava ili LIS-a, pod uvjetom da se koristi prepoznatljivi format crticnog koda.
Pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

Naljepnice stakalca s potpomaganim ID-om — svaka naljepnica stakalca koja se ne moZe automatski
prepoznati na BOND sustavu.

Naljepnica LIS stakalca — naljepnica stakalca s pisaca koji je spojen na LIS. Naljepnica LIS stakalca pokazuje
crticni kod LIS-a i sve druge informacije konfigurirane za naljepnicu u LIS-u.

BOND-Naljepnica LIS stakalca — naljepnica stakalca za slucaj stvoren u LIS-u, ali ispisana na pisacu koji je
povezan sa BOND sustavom. BOND-LIS naljepnica koristi konfiguraciju BOND LIS naljepnice stakalca koja se
moze uredivati pomocu BOND softvera.

Pristupni broj — zajednicki LIS pojam za broj ili drugi ID koji identificira odredeni slucaj. Pristupni broj je
ekvivalentan ,ID-u slucaja” BOND sustava.

Podaci o pacijentu — detalji o pacijentu koji Cine ,sluc¢aj” u BOND sustavu.
Demografski podaci — uohicajeni LIS pojam za podatke o pacijentu ili slucaju.

Crticni kod LIS-a - crticni kod koji je dodijelio LIS, a koji jedinstveno identificira svako LIS stakalce.

11.2 Dodatne znacajke softvera

BOND sustavi s omogucenim LIS-om imaju dodatne softverske znacajke koje se ne nalaze u standardnoj verziji.

BOND LIS-ip sustavi zadrzavaju sve znacajke i funkcije standardnog BOND softvera.

Pogledajte:

11.2.1 Ikona LIS statusa

11.2.2 LIS slucajevi

11.2.3 LIS stakalca

11.2.4 Nazivi javnih markera

11.2.5 Prioritetna stakalca

11.2.6 Polja s informacijama o LIS stakalcu

11.7 Naljepnice stakalca
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11.2.1 lkona LIS statusa

Slika 11-1: Ikona LIS statusa u gornjem desnom kutu zaslona BOND softvera

b

BOND softver s LIS-ip-om ukljucuje ikonu LIS statusa na krajnjoj desnoj strani standardne funkcijske trake. To
pokazuje sljedece:
« status LIS veze (pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a)

« pokazatelj LIS pogreske (pogledajte 11.4 Obavijesti LIS-a)

11.2.2 LIS slucajevi

LIS slucajevi su slucajevi koji se stvaraju u LIS-u, a zatim se Salju u BOND sustav. Za razliku od toga, BOND slucajevi
su slucajevi koji se stvaraju u BOND sustavu.

LIS sluCajevi sadrze ista polja svojstava kao i BOND slucajevi, ali nikakvi podaci se ne mogu uredivati nakon
slanja u BOND sustav.

» BOND sustav automatski dodjeljuje jedinstveni broj slucaja za svaki LIS slucaj.
e LIS pristupni broj ili ID slucaja postaje ID slucaja u BOND sustavu.

» Uslucaju da je ovaj ID slucaja isti kao onaj postojeceg BOND slucaja, novi LIS slucaj se odbacuje. Morate
promijeniti ID slucaja u LIS-u.

» Ako suID slucaja i ime pacijenta novog LIS slucaja isti kao kod aktivnog LIS slucaja, ve¢ navedenog na zaslonu
Slide setup (PodeSavanje stakalca), postojeci se slu¢aj automatski koristi. Stakalca u ,novom" slu¢aju dodaju
se onima u postojecem slucaju. Ako su ID-ovi slucaja isti, ali imaju druga imena pacijenata, novi slucaj ce se
odbaciti.

» Ako su ID slucaja i ime pacijenta LIS slucaja jednaki onom isteklog ili izbrisanog LIS sluc¢aja u BOND sustavu, ili
se postojeci slu¢aj ponovno ozivljava ili se novi slucaj odbija, ovisno o postavci na zaslonu administracijskog
klijenta LIS-a (pogledajte Duplicirani ID slucaja (Odjeljak na stranici 237)).

» Stakalca dodana u LIS slu¢aj pomoc¢u BOND softvera stvaraju se kao BOND stakalca.

* LIS slucajeviimaju isti zadani protokol pripreme i volumena doziranja kao i BOND slucajevi, kao Sto je
postavljeno u administracijskom klijentu (pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i stakalca).
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11.2.3 LIS stakalca

LIS stakalca su stakalca koja se stvaraju u LIS-u, a zatim se Salju u BOND sustav. Za razliku od njih, BOND stakalca su
stakalca stvorena u BOND sustavu, bilo u BOND slucaju ili u LIS slucaju.

LIS stakalca mogu se identificirati na popisu stakalca prema svojoj boji naljepnica: LIS stakalca imaju sivu naljepnicu.

Slika 11-2: LIS stakalce (lijevo) i rutinsko BOND stakalce s jednim bojanjem (desno)

Sljedece se tocke primjenjuju na LIS stakalca:

» Naljepnice ispisane s LIS-a obi¢no sadrze crti¢ni kod. Crticni kod u jednom od Sest formata koji podrzava
BOND sustav, a BOND sustav je konfiguriran za Citanje tog formata, onda BOND sustav moZze prepoznati
stakalca kada su umetnuta. Pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

* Naljepnice koje se ispisuju s BOND sustava za LIS stakalca koriste BOND LIS konfiguraciju naljepnica za
stakalca. Pogledajte 10.3 Naljepnice .

» LIS stakalca mogu sadrzavati dodatna polja specifi¢na za LIS. Pogledajte 11.2.6 Polja s informacijama o LIS
stakalcu.

 Svojstva stakalca koja potjecu iz LIS-a ne mogu se uredivati pomocu BOND softvera.

 Kada se BOND softver koristi za kopiranje LIS stakalca, kopija se stvara kao BOND stakalce s konfiguracijom
naljepnice BOND stakalca. Sva polja specificna za LIS se uklanjaju i sva polja postaju dostupna za uredivanje.

11.2.4  Nazivi javnih markera

Nazivi javnih markera (za primarna antitijela i sonde) sadrze vezu izmedu markera koje navodi LIS i onih registriranih
u BOND sustavu. Kada LIS odreduje marker za ispitivanje, BOND sustav koristi reagens s identi¢nim nazivom javnih

markera za to ispitivanje. BOND sustav ¢e odbaciti test specifican za LIS ako nema javnog naziva koji odgovara
nazivu LIS markera.

Nazivi javnih markera odreduju se pomodu polja Public name (Javni naziv) u dijaloskom okviru Edit reagent properties
(Uredivanje svojstava reagensa) (pogledajte 8.2 Zaslon za podesavanje reagensa). Ovo polje postaje vidljivo samo
kad je instaliran LIS-ip.

Svaki javni naziv mora biti jedinstven. Javni nazivi mogu se bilo kada zamijeniti BOND reagensima, a kada se to
dogodi, to ne utjece na vec stvorena stakalca.
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11.2.5 Prioritetna stakalca

LIS moze odrediti prioritetna stakalca koja treba hitno obraditi. Bilo koji slucaj koji ukljuCuje prioritetno stakalce
pojavljuje se s crvenom trakom na zaslonu Slide setup (Podesavanije stakalca).

prioritetom u ladicu za pripremu i pricekajte dok se ti stakalci ne prenesu na obradu prije nego $to

‘ Da biste postavili prioritetno stakalce na BOND-PRIME modul obrade, umetnite samo stakalca s
umetnete druga stakalca u ladicu za pripremu.

Slika 11-3: Slu¢aj s prioritetnim stakalcima ozna¢enim crvenim na zaslonu Slide setup (PodeSavanje stakalca)

| B B =
I L0012 - 45216 Shady, Albart Joseph
20130416-153HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Huray Arthur Josey 10

Trenutacno se prioritetni LIS slucaj inicijalno dodaje na dno popisa. Slu¢aj se prikazuje samo na vrhu
popisa u sljededim sesijama klinickog klijenta.

Prioritetna su stakalca oznacena crvenom oznakom ,P”.

Slika 11-4: Prioritetna LIS stakalce kao §to se prikazuje na zaslonu Slide setup (Podesavanje stakalca)

= :

11.2.6  Polja sinformacijama o LIS stakalcu

Osim standardnih svojstava stakalca, BOND LIS-ip ima i sedam polja podataka za konfiguraciju koja se mogu
postaviti da bi se prikazale odabrane informacije s LIS-a. Osnovnu povezivost postavlja Leica Biosystems servisni
predstavnik tijekom instalacije, no nakon $to se to postavi, korisnici mogu odabrati da li ¢e se polja prikazati ili ne, te
mogu postaviti naziv svakog polja — pogledajte Polja s informacijama o LIS stakalcu (Odjeljak na stranici 237).

Polja se prikazuju na posebnoj kartici LIS u dijaloskom okviru Slide properties (Svojstva stakalca), a mogu se ispisati i
na naljepnicama stakalca (pogledajte 10.3 Naljepnice ). SluZe isklju¢ivo za izvje$¢ivanje i nemaju utjecaja na obradu
stakalaca.
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11.3 Povezivanje iinicijalizacija LIS-a

Svaki BOND LIS-ip modul mora instalirati ovlasteni Leica Biosystems predstavnik koji ¢e prilagoditi rad u skladu sa
zahtjevima pojedinacnih laboratorija.
BOND sustav je moguce konfigurirati za Citanje bilo kojeg od sljedecih formata crti¢nog koda:

2D crticni kodovi

QR [=]& =]
Aztec

Matrica podataka

Kad je LIS modul instaliran, ikona LIS pojavljuje se u gornjem desnom kutu zaslona BOND softvera kako bi ukazala na

stanje veze (Slika 11-5).
Slika 11-5: LIS nije spojen (lijevo) i spojen (desno)

\ls

ol ol
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11.4 Obavijesti LIS-a

BOND softver pokazuje pogresku u vezi ili podacima LIS-a prikazom ikone statusa LIS-a u gornjem desnom kutu
zaslona BOND softvera (pogledajte 11.2.7 Ikona LIS statusa). Ako postoje bilo koje nerije$ene LIS obavijesti, prikazuje
se brojac broja nerijeSenih obavijesti. Kada dode do nove obavijesti o dogadaju, brojac kratko treperi.

Slika 11-6: lkona LIS statusa

Use

]

Da biste pronasli detalje o obavijesti, desnom tipkom misa kliknite ikonu statusa i odaberite Show LIS report (Prikazi
LIS izvjeScée) da biste otvorili dijaloski okvir LIS service events (LIS servisni dogadaji). Dijaloski okvir prikazuje
pogreske i sva stakalca koja nisu uspjesno prenesena. Takoder je naveden razlog pogreske. Uobicajene LIS pogreske
ukljuéuju podatke koji nedostaju, sukob podataka (npr. isti pristupni broj koji se koristi za razli¢ite slucajeve) ili
slucajeve gdje javni marker nije registriran u BOND sustavu (pogledajte 11.2.4 Nazivi javnih markera).

Slika 11-7: Dijaloski okvir LIS service events (LIS servisni dogadaji)

LIS service events

O T T T N S A

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker ID GFAP Unabicitoladd IS slide Acknowledge

Marker2 ID Barcode already used

Tissue type test
Message ID 002.1
Barcode 88820

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24-Jan-17 2:34... 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge

Marker2 ID

Tissue type tesst

Message ID 002.1
Barcode 88820

Case ID 1S0012-45210
1. 24-an17235. 7006 Patient ID PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP

Ovisno o konfiguraciji LIS-a, mozda ¢e biti moguce ispraviti pogreske i ponovo poslati slucaj ili stakalce. Ako LIS ne
moze ponovn poslati informacije, slu¢aj ili stakalca mogu se izraditi izravno pomocu BOND softvera.

Kada ste procitali svaku poruku o pogresci kliknite na odgovarajuéi gumb Acknowledge (Potvrdi) kako biste uklonili
obavijest iz dijaloSkog okvira.

Nakon brisanja svih poruka o pogreSkama iz dijaloskog okvira, broja¢ obavijesti nestaje sa zaslona.
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prikazali dijaloski okvir About BOND (Informacije 0 BOND) . Zatim kliknite Service log (Zapisnik
servisa) i odaberite *LIS* s padajuceg izbornika Serial N° (Serijski broj). Opcionalno postavite

@ Ako je potrebno, i dalje mozete pregledavati poruke u zapisniku LIS servisa tako da najprije kliknete
na Leica Biosystems logotip u gornjem desnom kutu zaslona administracijskog klijenta kako biste
vremensko razdoblje, a zatim kliknite Generate (Generiraj) kako biste generirali zapisnik LIS servisa.

11.5 Zahtjevi za podatke o slucaju i stakalcu

Podaci koje BOND sustav zahtijeva od LIS-a za uvoz slu¢ajeva i stakalca nalaze se u odjeljcima u nastavku (pogledajte
11.5.7 Podaci o slucaju i 11.5.2 Podaci o stakalcu).

‘ Podaci u LIS slu¢ajevima i stakalcima ne mogu se mijenjati u BOND, osim komentara za stakalca.

11.5.1 Podaci o slucaju

11.5.1.1 Obvezna polja
BOND naziv polja _ Uobicajeni LIS uvjeti
ID slucaja Broj ili naziv koji identificira slucaj Pristupni broj

Broj narudzbe
11.5.1.2 Opcijska polja

BONDnazivpola  [Opis  |Uobicajeni LIS uiet

Ime pacijenta Ime i prezime pacijenta Ime pacijenta

ID dodijeljen laboratoriju (labAssld)
LijeCnik Ordinirajuci ijecnik Ime lijecnika i/ili 1D

Prisutni lijecnik

Ovlasteni lijecnik

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 279



Poglavlje 11 LIS integracijski paket (na BOND kontroleru)

11.5.2 Podaci o stakalcu
11.5.2.1 QObvezna polja

Marker Primarno antitijelo (IHC) ili  Primarno antitijelo (IHC)  Javni naziv pokazuje vezu
sonda (ISH) Sonda (ISH) izmgdu markera kojgje naveo
LIS i markera registriranih u
Marker (bilo koji) BOND sustavu. Za svaki marker
koji e biti naveden u LIS-u treba
navesti javni naziv. Pogledajte
11.2.4 Nazivi javnih markera.

Boja

Svaki marker ima zadane
protokole prethodnog bojanjai
obrade koji se prema potrebi
mogu promijeniti pomocu BOND
softvera.

11.5.2.2 Opcijska polja

[LIS crticni kod] Jedinstveni ID crticni kod  Crti¢ni kod Da bi BOND sustav prepoznao

o dat svakom LIS stakalcu stakalce, mora se dostaviti puni
Napomena: crti¢ni kod

R . (ID-ovi izbrisanih stakalaca ID crti¢ni kod. To je potrebno
nije vidljiv korisniku na o "
BOND sustavu ne mogu se ponovo kada se koristi LIS tijek rada 1
upotrijebiti) (pogledaijte 11.8 Tijekovi rada).
Vrsta tkiva Ispitivanje ili kontrola tkiva  Vrsta ispitivanja Ako LIS ne dostavi tu
(pozitivno ili negativno) informaciju, zadana je postavka
,Test (Ispitivanje).” Pogledajte
6.2.1 Kontrolno tkivo.
Komentari Bilo koji komentar ili upute  Komentar Ako LIS $alje azuriranje na LIS
koje se odnose na ovo stakalce, bilo koji komentar za
stakalce novo stakalce dodat ¢e se na

postojece komentare stakalca.
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11.6 Slanje podataka o stakalcu natrag u LIS

BOND LIS-ip moze LIS-u prijaviti status stakalca. BOND LIS-ip moze prijaviti sljedece podatke:

« Stakalce kreirano — odredeno stakalce stvoreno je unutar BOND softvera

Stakalce ispisano — naljepnica je ispisana za odredeno stakalce

Stakalce u tijeku — navedeno stakalce se obraduje

Stakalce obradeno - navedeno stakalce je zavrsilo obradu (s ili bez pogresaka)

Stakalce izbrisano — navedeno stakalce izbrisano je iz BOND sustava.

11.7 Naljepnice stakalca

Za svako fizicko stakalce potrebna je identifikacijska naljepnica kako bi se moglo uskladiti s to¢nim podacima o
slucaju i ispitivanju. U najprikladnijem tijeku rada, LIS stakalca imaju naljepnice koje ispisuje LIS (,LIS naljepnice
stakalca”) i te naljepnice prepoznaje BOND sustav. No, to je moguce samo ako:

1 LIS pruza jedinstveni crticni kod za svako stakalce na BOND sustavu, i

2 pisac LIS koristi jedan od formata crti¢nih kodova koje podrzava BOND sustav.

Ako vas LIS ne zadovoljava te zahtjeve, onda BOND sustav moze stvoriti vlastite naljepnice za LIS stakalca - ,BOND-
LIS naljepnice stakalca”. U tom slucaju mozete opcionalno postaviti BOND sustav tako da obradi LIS stakalca jedino
ako imaju naljepnice ispisane na BOND sustavu. To se postavlja na zaslonu LIS administracijskog klijenta -
pogledajte 10.2 LIS.

Alternativno, moze se koristiti uredaj za oznaCavanje trece strane ili naljepnice koje su napisane rukom. Te naljepnice
moraju se ruéno identificirati na BOND sustavu prije obrade (pogledajte 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na
sustavu).

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 281



Poglavlje 11 LIS integracijski paket (na BOND kontroleru)

11.8 Tijekovi rada

lako je svaka implementacija LIS-ip vrlo prilagodena, jos uvijek je korisno dati opce opise tijekova rada BOND LIS-ip na
temelju glavnih opcija LIS-ip. Sljedeca tablica prikazuje Cetiri tijeka rada. Moguci su i drugi tijekovi rada. Za svaku
instalaciju osigurana je opsezna obuka specifi¢na za lokaciju

Tijek rada Podaci iz LIS-a Podaci uneseni u Naljepnlce ispisane Identifikacija
BOND sustav

Podaci o slucaju i stakalcu (s Nista Automatski
LIS crti¢nim kodom)

2 Podaci o slucaju i stakalcima Nista BOND sustav Automatski
3 Dodatno stakalce BOND sustav Automatski
4 Nista Vanjski Potpomognuti

Tijek rada 1 najprakticniji je jer omogucuje besprijekornu integraciju LIS-a i BOND sustava. BOND sustav automatski
prepoznaje da LIS stakalca i obrada moze odmah zapoceti bez potrebe za ponovnim oznacavanjem stakalca ili
unosom dodatnih informacija.
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CisCenje i odrzavanje (samo
BOND-III i BOND-MAX)

@ Postupak CiSc¢enja i odrzavanja koji se odnose na BOND-PRIME modul obrade potrazite u zasebnom
BOND-PRIME korisnickom priru¢niku.
UPOZORENJE: Uvijek iskljucite modul obrade prilikom obavljanja postupaka Ciscenja ili odrzavanja
(osim prilikom gis¢enja aspiracijske sonde ili ¢iS¢enja robota za rasute tekudine).
UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste u imunohistokemiji i in situ hibridizaciji su opasni.
& Provjerite jeste li prosli odgovarajucu obuku za ovaj postupak prije nego Sto nastavite:
1 Prirukovanju reagensima ili CiS¢enju modula obrade nosite rukavice od lateksa ili nitrilne
rukavice, zastitne naocale i drugu odgovarajucu zastitnu odjecu.
2 Reagensima i kondenzatom treba rukovati i odloziti u otpad u skladu sa svim postupcima i
drzavnim propisima koji se primjenjuju u objektu laboratorija.
UPOZORENJE: Moduli obrade imaju grijace i grijane povrsine koje mogu predstavljati opasnost od
zapaljenja ako se zapaljivi materijali nalaze u neposrednoj blizini:
Ne stavljajte zapaljive materijale na ili blizu grijaca.
Ne stavljajte zapaljive materijale ni na kakve vruce povrsine modula obrade.
Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog punjenja ili
praznjenja.
UPOZORENUJE: Izbjegavajte kontakt sa sklopovima za bojanje stakalca i njihovim okruzjima. Oni
mogu biti jako vruci i uzrokovati teSke opekline. Ostavite dvadeset minuta nakon prekida rada kako bi
se sklopovi za bojanje stakalca i njihova okolina ohladili.
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OPREZ: Sve uklonjive komponente ocistite iskljucivo rucno. Kako biste izbjegli oStecenje, nijednu
komponentu nemojte prati u automatskoj perilici posuda. Nemojte Cistiti nijedan dio otapalima, jakim
ili abrazivnim tekucinama za ¢iS¢enje ni grubim ili abrazivnim krpama.

U ovom su poglavlju navedeni postupci za ¢iS¢enje i odrzavanje. U klinickom klijentu nalazi se zaslon odrzavanja za
svaki modul obrade u sustavu. Kliknite na karticu procesnog modula na lijevoj strani glavnog prozora da biste
prikazali njegov zaslon System status (Status sustava), a zatim kliknite na karticu Maintenance (Odrzavanje).

Za viSe informacija pogledajte 5.3 Zaslon Maintenance (Odrzavanje). Kad god koristite BOND sustav, pazite na
curenja, istroSene ili oStecene dijelove. Ako postoje upute u ovom poglavlju za popravak ili zamjenu istrosenog ili
neispravnog dijela, slijedite te upute. U suprotnom, obratite se sluzbi za korisnicku podrsku.

Preventivno odrzavanje

Uz redovite zadatke odrZavanja navedene u ovom poglavlju (koje provode korisnici), BOND-II i BOND-MAX module
obrade redovito treba servisirati Leica Biosystems servisni predstavnik.

Za BOND-IIl i BOND-MAX, BOND softver vas obavjeStava da organizirate uslugu preventivnog odrzavanja za
svaki modul obrade jednom godisnje ili na svakih 15600 stakalca ($to god nastupi prije).

Broj se resetira pritiskom na gumb Maintenance complete (OdrZavanje dovrseno) na kartici Processing
modules (Moduli obrade) u administracijskom klijentu (10.6.7 Moduli obrade).

Ovo poglavlje sadrzi sljedece odjeljke:
e 12.1 Plan odrzavanja i ¢iS¢enja
e 12.2 Spremnici za rasuti teret
e 12.3 Navlake
e 12.4 Sklop za bojanje stakalca
e 12.5Ponovo pokrenite modul obrade
» 12.6 Aaspiracijska sonda
» 12.7 Blok za pranje i stanica za mijeSanje
e 12.8 Poklopci, vrata i poklopac
» 12.9 Identifikacijski vizualizator
e 12.10 Posudice za kapanje
» 12.11 Posudica za stakalce
 12.12 Sonde robota za rasute tekucine (samo BOND-III)
 12.13 Strcaljke

e 12.14 osiguraci za napajanje
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12.1 Plan odrzavanja i Ciscenja

Ako bojate do oko 300 stakalca tjedno po modulu obrade, upotrijebite donji raspored. Ako obradujete vise od ovog,
obratite se sluzbi za korisniCku podrsku kako biste dobili prilagoden raspored.

Zadatak Odjeljak

Dnevno - poCetak dana
Provjerite da spremnici za rasuti teret nisu viSe od pola puni* 12.2

Provjerite jesu li spremnici za reagense za rasuti teret napunjeni odgovarajucim reagensom 12.2
za dane bojenja*

Dnevno - kraj dana

Ciéenje navlaka 12.3
Tjedno

Ocistite sklopove za bojanje stakalca* 12.4
Provjerite pritege navlake 12.4
Ponovo pokrenite module obrade 12.5
ObriSite glavnu robotsku aspiracijsku sondu 12.6
Provjerite blokove za pranje i stanice za mijeSanje— ocistite ih ili zamijenite po potrebi 12.7
Ogistite poklopce, vrata (ako su postavljena) i poklopac 12.8
Ogistite identifikacijski vizualizator 12.9
Ocistite rucni ¢itac crticnog koda 13.1

Mjesecno

Ocistite sve posude za kapanje* 12.10
Zamijenite stanicu za mijeSanje 12.7
Ocistite spremnike za reagense za rasuti teret 12.2
Ocistite spremnike za rasuti teret 12.2
Ocistite posudice za stakalca 12.11
Ocistite sonde robota za rasute tekuéine (BOND-III) 12.12
Ocistite uredaj za oznaCavanje stakalca 13.2
Provjerite Strcaljke 12.13
Kad se zatraZi

Ocistite aspiracijsku sondu glavnog robota 12.6.1
Zamijenite Strcaljke 12.13

* Ako je potrebno, ove zadatke provedite CeSce nego je predvideno.
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12.1.1  Kontrolni popis za CiScenje i odrzavanje

Na sljedecoj stranici raspored odrzavanja ucrtan je u tablicu za ispis i uporabu kao kontrolni popis. Na raspolaganju
su vam podrucja za biljeZenje brojeva serija za BOND Wash, ER1, ER2 i Dewax solution. Provjerite ili inicijalizirajte

preostale Celije kada se zadaci dovrSe.
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Plan odrzavanja i CiScenja

DNEVNO

Provjerite spremnike za reagense za
rasuti teret

BOND broj serije pranja
Broj serije ER1
Broj serije ER2
Broj serije otopine za odvoStavanje

Provjerite spremnike za otpadni
materijal

Ciséenje navlaka

TJEDNO

Ocistite sklopove za bojanje stakalca*
Provjerite pritege navlake

Ponovo pokrenite PM-ove

ObriSite aspiracijsku sondu
Provjerite blok za pranje i stanicu za
mijeSanje

Ogistite poklopce, vrata (ako su
postavljena) i poklopac

Ocistite identifikacijski vizualizator
Ocistite rucni citac

MJESECNO

Ocistite posudice za kapanje*
Zamijenite stanicu za mijeSanje

Ocistite spremnike za reagense za rasuti
teret

Ocistite spremnike za rasuti teret
Ocistite posudice za stakalca

Ocistite sonde robota za rasute tekucine
(samo BOND-III)

Ocistite uredaj za oznaCavanje stakalca

Pon

O 0000 O

O

O

O o

O O
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Za BOND-MAX:

 Ako na vanjskom spremniku za otpadni materijal

postoji samo jedan Cep, prije odvrtanja odvojite
kabel i vodove za tekucinu.

» Ako su spremnici za rasuti teret neprozirni,
podignite krajeve spremnika na mjesto kako biste
procijenili volumen - nije potrebno uklanjati
spremnike iz modula obrade.

*Po potrebi Cistite CeSce od planiranog
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Provjerite Strcaljke

Za tjedan koji pocinje

KAD SE ZATRAZI

- do
Ciscenje aspiracijske sonde O

Zamijenite Strcaljke O Za mjesec
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12.2 Spremnici zZa rasuti teret

UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste u imunohistokemiji i in situ hibridizaciji su opasni.
Provjerite jeste li prosli odgovarajucu obuku za ovaj postupak prije nego Sto nastavite:
1 Prirukovanju reagensima ili ¢iS¢enju modula obrade nosite rukavice od lateksa ili nitrilne
rukavice, zastitne naocale i drugu odgovarajucu zastitnu odjecu.

2 Reagensima i kondenzatom treba rukovati i odloziti u otpad u skladu sa svim relevantnim
postupcima i drzavnim propisima koji se primjenjuju u objektu laboratorija.

Provjerite jesu li svi éepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog punjenja ili

ff UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste na BOND modulima obrade zapaljivi su:
Ne postavljajte plamen ili izvor paljenja blizu modula obrade.
praznjenja.

Svakodnevno provjeravajte razine spremnika za rasuti teret (najmanje) i svaki mjesec ogistite spremnike za rasuti
teret. Pogledajte detalje:

e 12.2.1 Provjera razina spremnika
e 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret
« 12.2.3 CisCenje spremnika za rasuti teret

 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX)

12.2.1  Provjerarazina spremnika

Provjerite razine spremnika za rasuti teret na pocetku svakog dana. Takoder ih provjerite prije pokretanja rada preko
noCiili s produzenim ciklusima obrade. Laboratoriji s vielikim prometom mozda ce trebati svakodnevno zakazati dvije
provjere spremnika za rasuti teret.

Na modulima obrade BOND-IIl i trenutatnog modela BOND-MAX (i svim BOND-MAX vanjskim spremnicima za otpadni
materijal), razine tekucine vidljive su kroz stijenke spremnika. Kod BOND-MAX modela s neprozirnim spremnicima,
podignite krajeve spremnika na mjesto kako biste procijenili volumen - nije potrebno uklanjati ih iz modula obrade jer
Ce to pokrenuti punjenje tekucina kada se vrate.

lkone na zaslonu System status (Status sustava) oznacavaju razine spremnika za rasuti teret za BOND-IlI, a
upotrebljavaju se za obavijesti o visokim kolicinama otpada ili niskim razinama reagensa na BOND-MAX. Ikone
mozete koristiti samo za potvrdu razina i/ili pregleda obavijesti — one ne zamjenjuju dnevne fizicke provjere.

BOND-III moduli obrade opremljeni su rasvjetnim sustavom spremnika za rasuti teret (pogledajte
Rasvjetni sustav spremnika za rasuti teret (BOND-III) (Odjeljak na stranici 52)).
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Punite ili praznite spremnike pod sljede¢im uvjetima:
* ispraznite spremnike za otpad koji su viSe od pola puni
» Napunite spremnike za reagens da biste provjerili ima li odgovarajuceg reagensa.

Pogledajte 12.2.2 Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret.

UPOZORENJE: Provjerite razine spremnika za rasuti teret i ispraznite ih ili napunite, po potrebi, na
pocetku svakog dana (¢e$ce ako je potrebno — pogledajte gore navedene upute). Ako to ne ucinite,
moze doci do pauziranja obrade, $to moze ugroziti bojanje.

12.2.2  Nadopuna ili praznjenje spremnika za rasuti teret

Kada provjeravate razine u spremniku za rasuti teret, ispraznite spremnike za otpadni materijal koji su viSe od
polovice puni i napunite spremnike za reagens kako biste se osigurali da postoji odgovarajuci reagens. Uvijek obriSite
ako dode do prolijevanja tekucine prilikom punjenja ili praznjenja spremnika za rasuti teret. Prije vracanja u modul
obrade ocistite vanjski dio spremnika i Cepove.

Pogledajte zasebne upute za praznjenje i ponovno punjenje u nastavku. U odjeljku 12.2.2.5 Tijekom ciklusa obrade se
nalaze upute ako trebate isprazniti ili napuniti spremnik tijekom ciklusa obrade.

e 12.2.2.1 Dopunjavanje reagensa rasutog tereta — BOND-III

e 12.2.2.2 Praznjenje opasnog otpada — BOND-III

e 12.2.2.3 Praznjenje standardnog otpada — BOND-III

e 12.2.2.4 Praznjenje opasnog otpada ili dopunjavanje reagensa rasutog tereta — BOND-MAX
e 12.2.2.5 Tijekom ciklusa obrade

Pogledajte 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX) za upute o praznjenju BOND-MAX
vanjskog spremnika.

UPOZORENJE: Uvijek vratite napunjene ili ispraznjene spremnike na iste lokacije na modulu obrade.
Ako to ne ucinite, moze doci do oneciSc¢enja reagensa i ugrozavanja bojanja.

UPOZORENJE: Ne mijenjajte vrstu reagensa u spremnicima s reagensima za rasuti teret. To moze
dovesti do onecCiScenja i narusiti bojanje.

OPREZ: Nemoijte na silu vracati spremnike za rasuti teret na mjesto jer to moze ostetiti spremnik i
senzor tekucine.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 290



Poglavlje 12 Cis¢enje i odrzavanje (samo BOND-III i BOND-MAX)

12.2.2.1 Dopunjavanje reagensa rasutog tereta — BOND-III

BOND-IIl spremnici za reagense za rasuti teret mogu se puniti dok su u modulu obrade. Nema ih potrebe vaditi iz
Supljine spremnika za rasuti teret.

1 Odvijte Cep spremnika za rasuti teret reagensa i napunite spremnik.
2 Kada se spremnik napuni, vratite Cep i zategnite ga.
UPOZORENJE: Ako koristite lijevak prilikom dodavanja reagensa u spremnike na BOND-III

modulima obrade, provjerite je li lijevak Cist. Ako to ne ucinite, moze doci do oneciSéenja
reagensa i ugrozavanja bojanja.

12.2.2.2 Praznjenje opasnog otpada — BOND-II

1 Uvjerite se da modul obrade nije u pogonu. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni materijal
pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik — takoder pogledajte 12.2.2.5 Tijekom
ciklusa obrade.)

Izvucite spremnik iz Supljine spremnika za rasuti teret.

Otvorite Cep i odlozite otpad u skladu s odobrenim postupcima u vasem objektu.

M~ w N

Vratite Cep na mjesto i zategnite ga.

5 Vratite spremnik u modul obrade. Lagano gurajte dok ne osjetite da je priklju¢ak spremnika poravnat s
prikljuckom na straznjem dijelu ormarica. Zatim spremnik ¢vrsto gurnite dok se prikljucak u potpunosti ne
uklopi kako biste osigurali nepropusan spoj.

12.2.2.3 Praznjenje standardnog otpada — BOND-II

S obzirom da postoje dva spremnika za standardni otpad, moZete ukloniti puni spremnik (sa ikonom spremnika koji se
prikazuje pun na zaslonu System status (Status sustava) u bilo kojem trenutku, ukljuéujuci tijekom obrade (pogledajte
5.1.3.6 Status spremnika za rasuti teret). Medutim, nikad nemojte uklanjati oba spremnika za rasuti teret dok modul
obrade radi, a ako se spremnik ne prikazuje kao pun na zaslonu System status (Status sustava), preporuéujemo da
pricekate dovrSetak obrade prije njegovog uklanjanja. Kada je sigurno ukloniti spremnik za rasuti teret, slijedite upute
za praznjenje opasnog otpada iz prethodnog koraka (2).
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Slika 12-1: Vracanje spremnika s otpadnim materijalom u njegov polozaj

12.2.2.4 Praznjenje opasnog otpada ili dopunjavanje reagensa rasutog tereta —
BOND-MAX

1 Uvjerite se da modul obrade nije u pogonu. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni materijal
pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik — takoder pogledajte 12.2.2.5 Tijekom
ciklusa obrade.)

2 lzvucite spremnik iz Supljine spremnika za rasuti teret.

Slika 12-2: BOND-MAX spremnik za opasan otpad (lijevo) i spremnik za reagens rasutog tereta (desno)

Legenda

1 Cep za punjenje/praznjenje (plavi ¢ep na
novijim verzijama spremnika za opasni
otpadni materijal)

2 Cep senzorarazine tekucine

3 Prikljucak
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3 Napunite ili ispraznite spremnik:
« Zaotpad, otvorite ¢ep za punjenje/praznjenje (stavka 1 u Slika 12-2) i odlozZite otpad u skladu s
odobrenim postupcima u vasem objektu.

» Kada jerijeC o reagensu rasutog tereta, postavite spremnik na ravnu povrSinu, otvorite ¢ep za
punjenje/praznjenje (stavka 1 u Slika 12-2) i napunite ga malo ispod dna grla na koji se postavlja éep.

OPREZ: Nemojte skidati poklopac senzora razine tekucine sa spremnika za rasuti teret
jer se moze oStetiti. Praznite i punite spremnike za rasuti teret samo kroz Cep za
punjenje/praznjenje.

4 Vratite Cep na mjesto i zategnite ga.

5 Vratite spremnik u modul obrade. Lagano gurajte dok ne osjetite da je prikljuc¢ak spremnika poravnat s
prikljuckom na straznjem dijelu ormarica. Zatim spremnik ¢vrsto gurnite dok se prikljucak u potpunosti ne
uklopi kako biste osigurali nepropusan spoj.

12.2.2.5 Tijekom ciklusa obrade

Ako se obavljaju dnevne provjere spremnika za rasuti teret (s dodatnim provjerama prije no¢nih i produljenih ciklusa,
te redovitim dodatnim provjerama za laboratorije s velikim prometom), spremnici za otpadni materijal se nikada ne bi
smjeli puniti, a spremnici za reagens nikada se ne bi trebali prazniti tijekom obrade. Medutim, ako se bilo Sto od
navedenog pojavi tijekom ciklusa obrade, morate isprazniti ili napuniti odgovarajuce spremnike. ProCitajte upute u
nastavku kako biste bili sigurni u pravilan postupak.

Spremnik za otpadni materijal pun - BOND-MAX
Ako spremnik za otpadni materijal postane gotovo pun tijekom obrade, na odgovaraju¢em simbolu spremnika

prikazuje se informacijski simbol na System status (Sistemu statusa) zaslona.

Postupite odmah da biste ispraznili spremnik. Pridrzavajte se standardnih mjera opreza i postupaka za odlaganje
otpada u vasem objektu. Brzim djelovanjem mozZete izbjeci pauziranje obrade ili smanjiti vrijeme pauze. Pauziranjem
obrade moze se ugroziti bojanje.

Ako se ciklus obrade pauzira tijekom praznjenja spremnika, ili ako nastavljate raditi sve dok se modul obrade
automatski ne pauzira, na ikoni spremnika prikazuje se alarm AA (treptanje) ili simbol upozorenja . Sto prije

vratite ispraznjeni spremnik, vodeci racuna o navedenim uputama i mjerama opreza.

Generirajte izvjeS¢e o dogadajima obrade da biste vidjeli ucinke pauze na ciklus obrade.
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Spremnik za reagens prazan — BOND-MAX

Ako spremnik za reagense za rasuti teret postane gotovo prazan, prikazat ce se simbol obavijesti
odgovarajuéeg spremnika na System status (Sistemu statusa) zaslona.

1 Otvorite zaslon Protocol status (Status protokola) i pregledajte trenutacne i nadolazeée korake za svaku
obradu na modulu obrade.

2 Ako se u nekim obradama trenutacno koristi reagens za rasuti teret koji je nizak ili ¢e ga uskoro upotrijebiti,

pricekajte da se dovrSe koraci koji koriste reagens.

3 Nakon dovrSetka koraka u kojima se koristi reagens za rasuti teret, uklonite spremnik, ponovo napunite i
zamijenite ga §to je mogude brze (uz pridrzavanje svih standardnih mjera opreza).

Da biste ustedjeli na vremenu, mozda nec¢ete morati napuniti spremnik do njegove uobicajene, maksimalne
razine

UPOZORENJE: Ako je potrebno napuniti BOND-MAX spremnik za rasuti teret tijekom obrade, uvijek
provjerite zaslon Protocol status (Status protokola) i potvrdite da se spremnik ne koristi ili se ne
namjerava koristiti. Ako to ne ucinite, to moze ugroziti stakalca koja se obraduju. Vratite spremnik
odmah nakon punjenja.

12.2.3  Cid¢enje spremnika za rasuti teret

Sljedece postupke za Cis¢enje treba obaviti svakog mjeseca.

12.2.3.1 ERT, ER2, BOND spremnici za pranje i deioniziranu vodu
1 Ispraznite spremnike za reagense za rasuti teret ER1, ER2 i BOND spremnike za pranje i deioniziranu vodu.
2 Operite spremnike jakim industrijskim deterdzentom, a zatim ih temeljito isperite deioniziranom vodom.

3 Prije punjenja svjezim reagensom i vracanja u modul obrade pricekajte da se spremnici osuse.

12.2.3.2 Spremnici za odvostavanje i alkohol

1 Ispraznite spremnike za reagense za rasuti teret za odvosStavanje i alkohol. Odlozite sadrzaje odvoStavanja i
alkohola u spremnike za reagense za rasuti teret u skladu s odobrenim postupcima u vasem objektu.

2 Ulijte malu koliCinu svjezeg reagensa u svaki spremnik i pomicite tekucinu oko stijenki spremnika kako biste
uklonili bilo kakve necistoce. Po zavrSetku ispraznite spremnik. Odlozite otpad u skladu s odobrenim
postupcima u vaSem objektu.

‘ U spremnike za alkohol ili odvoStavanje nikada nemojte stavljati vodu ili deterdzente.

3 Ponovo napunite spremnik za rasuti teret svjezim reagensom i vratite ga u modul obrade.
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12.2.3.3 Spremnici za rasuti teret
1 Ispraznite sav otpad iz spremnika. Odlozite otpad u skladu s odobrenim postupcima u vasem objektu.

2 Spremnike za otpad oGistite otopinom s 0,5 %-tnog izbjeljivaca (w/v) ili jakim industrijskim deterdZentom i

temeljito isperite deioniziranom vodom.

3 Vratite spremnike za otpadni materijal u modul obrade.

12.2.4  Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo
BOND-MAX)

Ispraznite BOND-MAX 9L vanjski spremnik za standardni otpad na pocetku svakog dana i provjerite razinu prije no¢nih
ili produljenih ciklusa obrade. Ispraznite kada je do napola pun ili vie, upotrijebiti bijelu vodoravnu crtu na naljepnici
spremnika kao vodi¢ za polupunu razinu — pogledajte Slika 12-3.

Slika 12-3: BOND-MAX 9L vanjski spremnik za standardni otpad

Legenda

1 Cep za punjenje/praznjenje

— - 2 Polupuna razina

Spremnik ogistite jednom mjesecno, kao i za ostale spremnike za rasuti teret (pogledajte 12.2.3 Ciscenje spremnika
za rasuti teret).

1 Uvjerite se da modul obrade nije u pogonu. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni materijal
pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik — takoder pogledajte 12.2.2.5 Tijekom
ciklusa obrade.)
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2 Spremnik ima prikljucke poput onih na Slika 12-4 (imajte na umu da su neki prikljuéci senzora crne, a ne
srebrne boje kao $to je prikazano):

Slika 12-4:

Legenda

1  Prikljucak senzora razine
tekucine

2 Prikljucak za tekucinu

a Pomodu palca podignite crveni zasun na priklju¢ku senzora (1) i povucite priklju¢ak od ¢epa.
b Pritisnite metalni gumb na prikljucku za tekucinu (2) i povucite priklju¢ak od éepa.

3 Uklonite Cep za punjenje/praznjenje da biste ispraznili spremnik. Ne skidajte Cep s prikljucaka. Odlozite otpad u
skladu s odobrenim postupcima u vaSem objektu.

4 Vratite Cep za punjenje/praznjenje i Cvrsto ga zategnite, te se vratite u modul obrade.
5 Prikljucak za tekucinu pritisnite natrag na prikljucak Cepa dok ne sjedne na mjesto.

6 Ponovo spojite prikljucak senzora. Gurnite prikljucak prema dolje na osnovu prikljucka cepa.

é UPOZORENJE: Kada je pun, vanjski spremnik za otpadni materijal je tezak.

Pri praznjenju vanjskog spremnika za otpadni materijal koristite odgovarajuce tehnike podizanja.

c OPREZ: Uvijek odvojite prikljucke za senzor i tekucinu prije praznjenja spremnika kako biste izbjegli
oStecenja.
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12.3 Navlake

Ocistite navlake nakon svake uporabe (u tu se svrhu moZe upotrijebiti Leica Biosystems stalak za ¢iS¢enje navlake).
Navlake se mogu ponovno upotrijebiti do 25 puta pod uvjetom da nisu oStecene ili jako izblijedjele te samo ako su
pravilno oc¢iscene. Bacite navlake ako su oStecene ili ako se kvaliteta bojanja pogorsa.

12.3.1  Uklanjanje DAB ostatka (opcionalno)

1 Namacite najmanje 30 minuta u svjezoj otopini 0,5 % W/V natrijeva hipoklorita u deioniziranoj vodi.
2 lzvadite i umocite u svjezu deioniziranu vodu 10 puta.

3 Obavite standardno ¢is¢enje (pogledajte u nastavku).

12.3.2  Standardno ¢iscenje (obvezno)

1 Namacite najmanje 10 minuta u 100-postotnom IMS-u (industrijski metilirani alkohol), etanolu ili alkoholu za
reagense.

2 MijeSajte 30 sekundi i uklonite.

3 Susenje:
« posusite mikrofiber krpom, ili;
 posuSite na zraku.

4 Pazljivo pregledajte da nema komadica, pukotina ili iskrivljenja na navlakama. Bacite ako je oStecena na bilo
koji nacin.
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12.4  Sklop za bojanje stakalca

UPOZORENJE: Moduli obrade imaju grijace i grijane povrsine koje mogu predstavljati opasnost od
zapaljenja ako se zapaljivi materijali nalaze u neposrednoj blizini:

» Ne stavljajte zapaljive materijale na ili blizu grijaca.
» Ne stavljajte zapaljive materijale ni na kakve vruce povrsine modula obrade.

* Provjerite jesu li svi Cepovi spremnika za rasuti teret pravilno zatvoreni nakon ponovnog
punjenja ili praznjenja.

UPOZORENJE: Izbjegavajte kontakt sa sklopovima za bojanje stakalca i njihovim okruzjima. Oni
mogu biti jako vruci i uzrokovati teSke opekline. Ostavite 20 minuta nakon prekida rada da se

sklopovi za bojanje stakalca i njihova okolina ohlade.

OPREZ: Navedene komponente Cistite samo rucno. Kako biste izbjegli ostecenja, nijednu
komponentu nemojte prati u perilici za automatsko pranje posuda. Nemojte Cistiti nikakve dijelove
otapalima, jakim ili abrazivnim tekucinama za Ciscenje ni grubim ili abrazivnim krpama.

OPREZ: Pobrinite se da su roboti za rasute tekuéine (BOND-III) u podetnom poloZaju na straznjem
dijelu modula obrade, a ne postavljeni duz sklopova za bojanje stakalca prije CiS¢enja ili uklanjanja
gornje ploce.

OPREZ: Za CiScenje unutrasnjosti otvora bloka za pranje ili sklopa za bojanje stakalca nemojte
koristiti Stapice za usi niti druge aplikatore s pamucnim vrhom jer pamucni vrh moze otpasti i
uzrokovati zacepljenje.

> B> B P

Standardno ciscenje

Cistite sklopove za bojanje stakalca tjedno ili Gesc¢e ako ima vidljivih nakupina.

Upotrijebite mikrofiber krpu namoc¢enu 70-postotnim alkoholom ($to je manje moguce). Za talog koji je tesko ukloniti,
upotrijebite BOND Wash Solution ($to je manje moguce), a zatim isperite deioniziranom vodom.

Za BOND-III obrisite vodilicu robota za rasutu tekuéinu (stavka 3 u Slika 12-6).

Otvorite gornju plocu (pogledajte Skidanje gornje ploce (Odjeljak na stranici 300)) i ogistite:
» Podloge grijaca
» Otvori za drenazu i stupi¢i za odvod
» Podrucja izmedu podloga grijaca

» Posuda za kapanje koja okruzuje podloge
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Uvijek provijerite jesu li otvori za drenazu (ukljucujuci i malene stupiée za odvod na rubovima otvora) ¢isti od stranih
materijala i da na njima nema ogrebotina ili drugih oStecenja. Obratite se sluzbi za korisnicku podrsku ako dode do

oStecenja njih ili bilo kojih drugih komponenti sklopova za bojanje stakalca.

Slika 12-5: Sklop za bojanje stakalca s otvorenom gornjom plocom

Legenda

1 Stezaljke navlake

2 Otvor zadrenazu i stupici za

odvod
9 3 Podloge grijaca
1 4  Posudica za kapanje
A
'2.

Dok je gornja ploCa otvorena pregledajte stezaljke navlake s donje strane ploCe i provjerite da se oslonci opruge mogu
slobodno pomicati. Ako se opruge stezaljke ne vracaju natrag kada se pritisnu, obratite se korisnickoj podrsci radi

zamjene.
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Skidanje gornje ploce
1 Provjerite je li modul obrade neaktivan i iskljucite napajanje i ako nema postavljene posudice za stakalce.

2 Otvorite gornju plo¢u tako da pritisnete gornju plocu i zakrenete plave pri¢vr§éivace na oba kraja (stavke 1 u
Slika 12-6'i Slika 12-7) za Getvrtinu okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Navucite gornju plo¢u
na njezine $arke (ako je okrenuta prema modulu obrade, desna strana gornje ploce ¢e se podici).

Slika 12-6: BOND-III gornja plo¢a

FRFFTTTTTL:

Legenda

1 Zakretni pricvrSéivaci
2 Okretne Sarke

3 Vodilica robota za rasute
tekucine

Slika 12-7: BOND-MAX gornja ploca

BT S E— E— — — —— — — —

[}

Legenda

1 Zakretni pricvrScéivaci

2 Okretne Sarke

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 300



Poglavlje 12 Cis¢enje i odrzavanje (samo BOND-III i BOND-MAX)

3 Da biste potpuno uklonili gornju plo¢u (nije potrebno za rutinsko ¢is¢enje), povucite opruzne okretne

pricvr§éivace na svakom kraju ploce (stavke 2 u Slika 12-6 i Slika 12-7), a zatim podignite plocu od sklopa za
bojanje stakalca.

Slika 12-8: OtpuStanje okretnog pric¢vr§éivaca gornje ploce

Zamjena gornje ploce

@ Gornje ploce BOND-III sklopa za bojanje stakalca su numerirane, uvijek postavite ispravnu gornju
plocu na ispravan sklop za bojanje stakalca (kada je okrenut prema instrumentu, sklop za bojanje

stakalca s lijeve strane je broj jedan).

1 Pronadite tocke zakretanja na sklopu za bojanje stakalca. Drzite gornju ploCu u otvorenom polozaju i postavite
jedan od okretnih pricvrScivaca u tocku okretanja na sklopu za bojanje stakalca.

2 Povucite drugi okretni pricvrscivac i postavite kraj ploce na mjesto, a zatim otpustite pricvrséivac.
3 Zatvorite gornju plocu, provjeravajucijesu li otvori na obje strane ploce pravilno zahvatili zatike za lociranje.

4 DrZite gornju ploCu i zakrenite zakretne pricvrSc¢ivace udesno. Trebali bi se Cvrsto stegnuti Cetvrtinom okretaja
u smjeru kazaljke na satu.
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12.4.1  Rucno otkljucavanje sklopova za bojanje stakalca

Svaki sklop za bojanje stakalca moze se otkljucati rucno, na primjer radi uklanjanja stakalca prilikom nestanka struje.

ozljede. Prije nego Sto pokusate rucno otkljucati sklopove za bojanje stakalca: iskljucite prekidac za

g UPOZORENUJE: Sklopovi za bojanje stakalca sadrze pokretne dijelove koji mogu uzrokovati ozbiljne
napajanje modula obrade, iskljucite napajanje i odspojite utikac mreznog napajanja sa zida.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

bi postupak trebali provoditi samo rukovatelji koji su upozoreni na moguce opasnosti i koji su prosli

g UPOZORENJE: Modul pumpe Strcaljke (BOND-III) je tezak i moZe pasti naprijed kada se otpusti. Ovaj
odgovarajucu obuku.

Da biste rucno otkljucali sklop za bojanje stakalca na BOND:
1 Iskljucite napajanje i izvadite kabel napajanja.

2 Pomocu imbus kljuCa odvijte Cetiri imbus vijka koji pricvrscuju poklopac modula Strcaljke. Skinite poklopac
radi boljeg pristupa zaticima za otpustanje i rucki modula.

3 Pronadite dva zatika za otpustanje pokraj pumpi Strcaljke jedan i Cetiri.

Slika 12-9: Lokacija zatika za otpuStanje s otvorenim uredajem radi pristupa

R .7V WA

—
4 Povucite dva zatika naprijed prema sebi sve dok ne kliknu i ne spuste modul. Pripazite da ne povucete ili ne
priklijestite cijevi sustava tekucina na glavama Strcaljke dok se modul pomice prema naprijed.

5 Modul pumpe Strcaljke otvorit ¢e se dovoljno da omoguci pristup sklopovima za bojanje stakalca.
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6 Pronadite gumb za ruc¢no otpustanje ispod sklopa za bojanje stakalca.

Slika 12-10: Gumb za ru¢no otpustanje

7 QOkrenite gumb u smjeru prikazanom na Slika 12-10. Dok to radite, navlake ce se pomicati preko stakalca, a
cijeli sklop i posudica ¢e se pomicati prema gore.

8 Nastavite okretati gumb za otpustanje dok ne osjetite otpor. U tom trenutku trebalo bi biti moguce izvaditi
posudicu za stakalce iz sklopa.

9 Spremite stakalca prema postupcima u vasem objektu.

10 Modul pumpe Strcaljke pazljivo gurnite natrag u polozaj, pazite da ne povucete ili ne uklijestite cijevi sustava
tekucina na glavama Strcaljke.

11 Pobrinite se da dva zatika s obje strane modula kliknu natrag u zakljucani polozaj.

OPREZ: Uvjerite se da je modul $trcaljke (BOND-II) potpuno zatvoren prije obrade ili
pokretanja modula obrade. Ako to ne uc¢inite, moze doci do oStecenja Strcaljki tijekom rada.

12 Ponovo stavite poklopac modula Strcaljke i pricvrstite ga pomocu Cetiri imbus vijka.

Potrebno je provjeriti Protocol status (Status protokola) (pogledajte 5.2 Zaslon sa statusom protokola) prije
ukljuCivanja na modul obrade.

Kada je modul obrade ukljucen, on ¢e se inicijalizirati, otkriti stanje sklopova i poduzeti sve radnje potrebne da ih
pripremi za uporabu.

Nakon inicijalizacije, stanje sklopa za bojanje stakalca otkljucat ¢e se i na zaslonu sa statusom protokola nece se
prikazivati nijedan korak. Mozda ¢e biti moguce dovrsiti obradu u BOND-III, ili preostale korake dovrsiti rucno.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Da biste rucno otkljucali sklop za bojanje stakalca u BOND-MAX, ucinite sljedece:
1 IskljuCite napajanje i izvadite kabel napajanja.
Otvorite vrata spremnika za rasuti teret i izvadite spremnike za rasuti teret.

Izvucite posudicu na vrhu Supljine spremnika za rasuti teret.

N w N

Pronadite gumb za ru¢no otpustanje (pogledajte Slika 12-10) ispod sklopa za bojanje stakalca.

5 Okrenite gumb u smjeru prikazanom na Slika 12-10. Dok to radite, navlake bi se trebale pomicati preko
stakalca, a cijeli sklop i posudica ce se pomicati prema gore.

6 Nastavite okretati gumb za otpustanje dok ne osjetite otpor. U tom trenutku trebalo bi biti moguce izvaditi
posudicu za stakalce iz sklopa.

7 Spremite stakalca prema postupcima u vasem objektu.
8 Ocistite donje i gornje posude za kapanje, ako je potrebno, ponovo umetnite gornju posudicu u Supljinu

spremnika za rasuti teret — kraj posudice sa zakrivljenjem od 45 stupnjeva ide prema naprijed, tako da je kut
usmijeren prema gore.

9 Ponovo umetnite spremnike za rasuti teret.

10 Zatvorite vrata Supljine spremnika za rasuti teret.

Potrebno je provjeriti Protocol status (Status protokola) (pogledajte 5.2 Zaslon sa statusom protokola) prije
ukljucivanja na modul obrade.

Kada je modul obrade ukljucen, on e se inicijalizirati, otkriti stanje sklopova i poduzeti sve radnje potrebne da ih
pripremi za uporabu.

Nakon inicijalizacije, stanje sklopa za bojanje stakalca otkljucat ce se i na zaslonu sa statusom protokola nece se
prikazivati nijedan korak. Mozda ¢e biti moguce dovrsiti obradu u BOND-MAYX, ili preostale korake dovrsiti ru¢no.

12.5 Ponovo pokrenite modul obrade

Svaki modul obrade treba iskljuciti i ponovno pokrenuti svaki tjedan. To je vazno jer omogucuje modulu obrade da
obavi samodijagnosticku provjeru sustava.

BOND kontroler s jednim mjestom ne treba redovito iskljucivati i ponovo pokretati. No ako postoji zamjetno
usporavanje u BOND softveru, mozda ¢ete morati ponovo pokrenuti kontroler putem izbornika Start sustava Windows.

Medutim, ako imate BOND-ADVANCE sustav, pogledajte 16.1 Ponovno pokretanje BOND-ADVANCE sustava.
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Modul obrade

Za module obrade provjerite da nema ucitanih, planiranih pokretanja ili obrade, te iskljucite prekidacem za napajanje
koji se nalazi na desnoj strani modula obrade. Pricekajte 30 sekundi, a zatim se ponovo ukljucite. Prilikom pokretanja
BOND sustav puni sustav tekucina i provodi brojne testove sustava (pogledajte 2.2.2 Inicijalizacija modula obrade).

Imajte na umu da moZzete pokrenuti djelomicno punjenje sustava tekucina bez iskljucivanja modula obrade
(pogledajte Ciscenje sustava tekucina).
CiScenje sustava tekucina

Gumb Clean fluidics (Ciséenje sustava tekuéina) na zaslonu Maintenance (Odrzavanje) puni vodove sustava tekuéina
iz spremnika za rasuti teret (dio inicijalizacije modula obrade pri pokretanju). Pokrenite rutinu ako sumnjate na
blokade ili zrak u sustavu za isporuku tekucina.

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan, bez ucitanih, planiranih pokretanja ili obrade.

2 UKklinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).

3 Kliknite karticu Maintenance (Odrzavanje), zatim kliknite gumb Clean fluidics (Cis¢enje sustava tekucina).
4 Kliknite Yes (Da) na upit za potvrdu.

5 Sustav tekucina se puni, $to moZze potrajati nekoliko minuta.

12.6 Aaspiracijska sonda

Aspiracijska sonda automatski se Cisti u bloku za pranje izmedu kontakta sa svakim reagensom u sklopu normalnog
rada. No takoder treba izvrSiti dodatno tjedno brisanje i ¢is¢enje pomocu BOND sustava za CiS¢enje aspiracijke
sonde. Reagensi sustava za CiScenje optimizirani su za BOND sustav, a BOND softver koristi protokol ¢iS¢enja koji je
dizajniran da maksimizira ucinkovitost pranja. BOND softver upozorava korisnike kada sondu treba ocistiti i
zamijeniti.

pogre$no poravnat, Sto rezultira slabim bojanjem.

ﬁ UPOZORENJE: Nemojte pomicati ruku glavnog robota dok je modul obrade ukljucen. Robot moze biti
Ako je robot pomaknut: iskljucite modul obrade, pricekajte 30 sekundi i zatim ga ponovo pokrenite.

Pogledajte

* 12.6.1 Ciséenje aspiracijske sonde
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12.6.1  Cidc¢enje aspiracijske sonde

Uvijek iskljucite modul obrade prije brisanja i pazite da ne savijete sondu. PrebriSite vanjske povrSine aspiracijske
sonde tjedno otopinom 70-postotnog alkohola mikrofiber krpom ili alkoholnim jastuci¢ima. Provjerite cijevi spojene
na aspiracijsku sondu i provjerite da nema presavijanja ili predmeta unutar cijevi. Cijev bi trebala biti Cista.

BOND softver vas obavjeStava da ocistite sondu pomoc¢u BOND sustava za ¢iscenje aspiracijske sonde na
svakih 300 stakalca (pogledajte 12.6.2 Pokretanje CiScenja aspiracijske sonde). Broj se automatski ponovo &%
postavlja kada se pokrene postupak ciscenja ili se sonda uspjeSno zamijeni.

BOND sustavi za CiScenje aspiracijske sonde moraju biti registrirani sa BOND sustavom kada se prime na isti nacin
kao i sustavi za detekciju (pogledajte 8.3.3 Registriranje reagensa i sustava reagensa). Softver vodi evidenciju
uporabe sustava za CiScenje tako da omogucuje 15 ¢iS¢enja iz svakog sustava.

Kako biste zadrzali uCinkovitost reagensa u sustavima za CiS¢enje, ucitavajte ih samo u module
obrade kada se trebaju koristiti. Ne mozete Cistiti aspiracijsku sondu dok su drugi reagensi ili sustavi
reagensa umetnuti u modul obrade, te nije moguce zapoceti obradu stakalca dok je sustav za
Ciscenje umetnut na modul obrade.

12.6.2  Pokretanje Ciscenja aspiracijske sonde

Slijedite upute u nastavku da ocistite aspiracijsku sondu pomoc¢u BOND sustava za ¢iS¢enje aspiracijske sonde.
Protokol ¢iScenja traje otprilike 20 minuta.

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan, bez ucitanih, planiranih pokretanja ili obrade.
Izvadite sve posudice reagensa ili sustava reagensa iz modula obrade.

U posudicu za reagense na modulu obrade umetnite BOND sustav za CiScenje aspiracijske sonde.

N w N

U klinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).

5 Kliknite karticu Maintenance (Odrzavanje), zatim kliknite gumb Clean aspirating probe (Cis¢enje aspiracijske
sonde).

6 Kliknite Yes (Da) da biste zapoceli ¢iséenje kada se to od vas zatrazi.

Protokol CiS¢enja zapocinje, Sto je oznaceno ikonom CiScenja na kartici procesnog modula.
7 Pricekajte dok ne dobijete obavijest da je CiScenje zavrSeno.
8 lzvadite BOND sustav za CiS¢enje aspiracijske sonde iz posudice za reagense.

9 Zanastavak normalnog rada kliknite OK (U REDU) u dijaloskom okviru Cleaning complete (Cis¢enje dovrseno).
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12.7 Blok za pranje i stanica za mijesanje

Stanica za mijeSanje sadrzi Sest jazica za mijeSanje reagensa. Pristaje kao umetak u blok za pranje.

Slika 12-11: Pogled odozgo na blok za pranje s podru¢jem za pranje (1) i stanicom za mijeSanje (2) na mjestu

I — =
= f OO —
@S ]l
UPOZORENJE: Neki reagensi koji se koriste u imunohistokemiji i in situ hibridizaciji su opasni.
@ Pobrinite se da ste prosli odgovarajucu obuku o sigurnosti prije nego $to nastavite.

Redovito provjeravajte stanicu za mijeSanje zbog promjene boje i opéeg stanja te je po potrebi zamijenite. Zamijenite
stanicu mjesecno u okviru normalnog odrzavanja. Uvijek provjerite jesu li sve obrade dovrSene prije uklanjanja.

Da biste uklonili stanicu za mijeSanje, uhvatite jeziCak na straznjoj strani stanice za mijeSanje i podignite ga.
CiScenje stanice za mijeSanje

Stanica za mijeSanje se moze ponovo koristiti sve do mjesecne zamjene, pod uvjetom da nije oStecena ili jako
promijenila boju i pod uvjetom da je ispravno ociscena.

1 Ako je potrebno ciS¢enje, namacite najmanje 30 minuta u svjezoj otopini 0,5 % W/V natrijeva hipoklorita u
deioniziranoj vodi.

2 lzvadite i umocite u svjezu deioniziranu vodu 10 puta.
3 Namacite najmanje 10 minuta u alkoholu za reagens.
4 MijeSajte 30 sekundi i uklonite.

5 QOsusite na zraku.

Ciscenje bloka za pranje

Cistite blok za pranje jednom tjedno koristeéi mikrofiber krpu.

OPREZ: Za CiScenje unutrasnjosti otvora bloka za pranje nemojte koristiti Stapice za usi niti druge
aplikatore s pamucnim vrhom — ako pamucni vrhovi otpadnu mogu blokirati otvore.
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12.8 Poklopci, vrata i poklopac

Cistite poklopce, vrata (gdje su ugradena) i poklopac modula obrade tjedno krpom za prasinu ili krpom.

Nemojte koristiti sredstva za ¢iSéenje, a ako je potrebno, navlazite mikrofiber krpu da oCistite poklopce, vrata i
poklopac kako biste sprijecili nakupljanje prljavstine.

Ako bilo koji od poklopaca, vrata ili poklopac postane deformiran ili oStecen, obratite se sluzbi za korisnicku podrsku
radi zamjene.

12.9 Identifikacijski vizualizator

Kako bi se stakalca ispravno identificirala, prozor identifikacijskog vizualizatora na ruci glavnog robota treba odrzavati
Cistim. Svaki tjedan, ili ako vizualizator ¢esto ne uspije pravilno snimiti ID oznake, ocistite prozor mikrofiber krpom
koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

Slika 12-12: identifikacijski vizualizator
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12.10 Posudice za kapanje

Ocistite posudice za kapanje jednom mjesecno ili esce ako je vidljiv proliveni reagens ili otpad. Ako postoje tragovi
pretjeranog prolijevanja ili nakupljanja soli na posudicama, obratite se sluzbi za korisnicku podrsku.

e 12.10.1 BOND-III posudice za kapanje spremnika za rasuti teret
e 12.10.2 BOND-III posudica za kapanje modula obrade
e 12.10.3 BOND-MAX posudica za kapanje spremnika za rasuti teret

12.10.17 BOND-III posudice za kapanje spremnika za rasuti
teret

BOND-IIl ima dvije posudice za kapanje spremnika za rasuti teret, koje se nalaze ispod spremnika za rasuti teret, na
gornjoj i donjoj razini modula obrade.

Upotrijebite sljedeci postupak za ciscenje BOND-III posudica za kapanje spremnika za rasuti teret:
1 Uvjerite se da modul obrade nije u pogonu.

2 Uklonite sve spremnike za rasuti teret.
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3 Skinite crne poklopce koji Stite senzore teZine svakog spremnika za rasuti teret (pogledajte Slika 12-13).
Prebrisite svaki poklopac krpom ili gazom navlazenom otopinom 70-postotnog alkohola.

Slika 12-13: BOND-III posudice za kapanje spremnika za rasuti teret na kojima su prikazani poklopci senzora
tezine

LLILET] 1) iR EEEIDEEERT jut 1l Ll LI L]

0000000

4 QObrisite posudice za kapanje otopinom 70-postotnog alkohola. 1zbjegavajte kontakt sa izloZzenim metalnim
senzorima tezine.

5 Osusite posudice za kapanje papirnatim ru¢nikom.

6 Obrisite sve spremnike za rasuti teret i vratite ih na njihova ispravna mjesta.
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12.10.2 BOND-IIl posudica za kapanje modula obrade

BOND-IIl ima trecu posudicu za kapanje ispod modula obrade, kako je prikazano u Slika 12-14 nastavku.

Slika 12-14: BOND-III posudica za kapanje modula obrade

Upotrijebite sljedeci postupak za pristup posudici za kapanje modula obrade:

1 Locirajte posudicu za kapanje ispod modula obrade (pogledajte Slika 12-14) i povucite posudu prema van.
Objema rukama poduprite tezinu posudice i kako bi se sprijecilo prolijevanje tekucine.

2 Ispraznite sadrzaje posudice i odloZite otpad u skladu s odobrenim postupcima u vasem objektu.

‘ Posudica ima kanal u straznjem kutu koji pomaze s ulijevanjem i sprje¢avanjem prolijevanja.

3 Operite posudicu otopinom 70-postotnog alkohola, a zatim je vratite u pravilan polozaj.
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12.10.3 BOND-MAX posudica za kapanje spremnika za
rasuti teret

BOND-MAX ima jednu posudicu za kapanje koja se nalazi ispod spremnika za rasuti teret u Supljini spremnika za
rasuti teret.

Upotrijebite sljedeci postupak za pristup posudici za kapanje spremnika za rasuti teret:
1 uvjerite se da modul obrade nije u pogonu i uklonite sve spremnike za rasuti teret.
2 uklonite posudicu za kapanje i obrisite je krpom ili gazom navlazenom otopinom 70-postotnog alkohola.

3 Osusite posudicu za kapanje papirnatim ru¢nikom i vratite je u odgovarajuci poloZaj (zakrivljeni rub na prednjoj
strani modula obrade).

4 QbriSite sve spremnike za rasuti teret i vratite ih na njihova ispravna mjesta.

12.11 Posudica za stakalce

Posudice za stakalca ocistite jednom mjesecno tako da ih operete toplom vodom sa sapunicom i isperete teku¢om
vodom. Prije uporabe uvijek provjerite jesu li posudice za stakalca suhe. Zamijenite deformirane ili oStecene posudice.

12.12 Sonde robota za rasute tekucine (samo
BOND-III)

Sondu na svakom robotu za rasute tekucine potrebno je mjesecno ocistiti otopinom 70-postotnog alkohola mikrofiber
krpom ili alkoholnim jastucic¢ima.

Tijekom CiSéenja provjerite jesu li sonde pokvarene i promijenite ih ako je potrebno.

« 12.12.1 Ciscenje sondi robota za rasute tekucine

12.12.1 Cidc¢enje sondi robota za rasute tekucine

Mjesecno Cistite sonde za doziranje robota za rasute tekucine pazeci da ne savijete sonde.

korisnicima omogucili pristup radi ¢iS¢enja. Ovaj bi postupak trebali provoditi samo rukovatelji koji

g UPOZORENJE: Roboti za rasute tekucine krecu se duz sklopova za bojanje stakalca kako bi
Su upozoreni na moguce opasnosti i koji su prosli odgovarajucu obuku.

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan bez uc¢itanih, planiranih pokretanja ili obrade.

2 UKklinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).
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3 Kliknite karticu Maintenance (Odrzavanje), zatim kliknite gumb Clean bulk fluid robot probes (Cis¢enje sondi
robota za rasute tekucine).

4 Pazljivo procitajte upute u dijaloskom okviru Clean bulk fluid robot probes (Ciséenje sondi robota za rasute
tekudine), zakljucajte sve posudice za stakalca i kliknite Yes (Da) za nastavak.

Slika 12-15: Obrisite sve tri sonde robota za rasute tekuéine otopinom na bazi 70-postotnog alkohola (sonda
je oznacena)

Legenda

1 Prikljucak sonde

2 Sonda

5 Kada se sve tri sonde robota za rasute tekucine premjeste u prednji dio modula obrade, iskljucite ga.

6 Pazljivo ocistite sonde otopinom 70-postotnog alkohola mekom krpom ili alkoholnim jastuci¢ima.

Budite vrlo pazljivi kako sonde ne biispale iz poravnanja.

7 U dijaloskom okviru odaberite robot(e) za rasute tekucine koje ste uspjesno ocistili, a zatim kliknite Done
(Gotovo). Ili, ako ih niste odistili, kliknite gumb None were cleaned (Nista nije o¢i§¢eno).

8 Ponovo pokrenite module obrade. Tijekom inicijalizacije, roboti za rasute tekucine vratit ¢e se u pocetni polozaj
na straznjoj strani modula obrade.
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12.13 Strcaljke

BOND softver vas obavjestava da zamijenite Strcaljku (BOND-MAX) ili $trcaljke (BOND-II) svakih Sest
mjeseci ili nakon 7800 obradenih predmetnih stakalaca, $to god nastupi prije (pogledajte 5.1.2 Status =~
hardvera).

Vizualno provjerite propustaju li Strcaljke, posebno na vrhu iispod klipa, jednom tjedno tijekom inicijalizacije ili tijekom
ciklusa ¢iSéenja sustava tekucina (pogledajte 12.5 Ponovo pokrenite modul obrade). Osim toga, provjerite spojenu
cijev i prikljucke. Zamijenite u slucaju curenja.

Ako biste radije da terenski servisni inZenjer tvrtke Leica Biosystems zamijeni Strcaljku(e), obratite se korisnickoj
podrsci. U suprotnom mozete zamijeniti Strcaljku(e) prema opisu u nastavku.

UPOZORENJE: Uvijek nosite zastitnu odjecu i rukavice.

A

(35
e 12.13.1 Zamjena BOND-III Strcaljki
e 12.13.2 Zamjena BOND-MAX Strcaljke s 9 prikljucaka

12.13.1 Zamjena BOND-III strcaljki

Osim ako ne treba izvrsiti zamjenu jedne neispravne $trcaljke kratko nakon zamjene, zamijenite sve Strcaljke
istovremeno.

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan (bez ucitanih ili planiranih obrada).

2 UKklinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).

3 Kliknite karticu Maintenance (Odrzavanje), zatim kliknite gumb Replace syringe (Zamijeni Strcaljku).
4 Procitajte upute i kliknite Yes (Da).

Modul obrade uklanja teku¢inu iz svih Strcaljki i postavlja ih na mjesto za zamjenu (to moZe potrajati do 10
A/

minuta). Pricekajte da se modul obrade iskljuci T , a zatim ga isklju¢ite. Nemoijte iskljucivati kontroler (ili
kompjuterski terminal, na BOND-ADVANCE).

c OPREZ: Prije nego nastavite provjerite je li modul obrade iskljucen.

5 Pomocu imbus kljuca odvijte Cetiri imbus vijka koji pricvrS¢uju poklopac modula Strcaljke. Uklonite poklopac.

6 Za svaku Strcaljku olabavite vijak s kotacice, stezaljke Strcaljke i spustite stezaljku.
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7 Prilozenim imbus kljucem od 2,5 mm izvadite vijak za blokiranje klipa na dnu klipa.

Slika 12-16: Imbus klju¢em odvrnite vijak za blokiranje klipa

-
Neki modeli imaju vijak s tockicem umjesto imbus vijka.
8 Qduvijte cijev Strcaljke s ventila. Uklonite Strcaljku i stezaljku iz modula obrade.
9 Postavite novu Strcaljku kroz stezaljku.
10 Postavite Strcaljku i stezaljku na modulu obrade - zavijte Strcaljku u ventil.
11 Vratite vijak za blokiranje klipa i zategnite ga.
12 Podignite stezaljku na vrh Strcaljke i zategnite vijak s tockicem.
13 Ponovo stavite poklopac modula Strcaljke i pricvrstite ga pomocu Cetiri imbus vijka.

14 U dijaloskom okviru odaberite $trcaljku(e) koje ste uspjeSno zamijenili, a zatim kliknite Done (Gotovo). Ili, ako
nijednu niste uspjesno zamijenili, kliknite gumb None were replaced (Nista nije zamijenjeno).

15 Ponovo pokrenite module obrade.

16 Provjerite curenja dok se modul obrade inicijalizira, posebno na vrhovima Strcaljki i ispod klipova. Prijavite sva
curenja korisnickoj podrsci.

17 Da biste provjerili jesu li nove Strcaljke pravilno postavljene, pokrenite obradu ispitnih tkiva ili kontrolnih tkiva
da biste provjerili je li postignuto odgovarajuce bojanje.

12.13.2 Zamjena BOND-MAX strcaljke s 9 prikljucaka

1 Provjerite je li modul obrade neaktivan (bez ucitanih ili planiranih obrada).

2 UKklinickom klijentu odaberite karticu procesnog modula kako biste prikazali njegov zaslon System status
(Status sustava).

3 Kliknite karticu Maintenance (Odrzavanje), zatim kliknite gumb Replace syringe (Zamijeni Strcaljku).
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10
11
12
13
14

15

Procitajte upute i kliknite Yes (Da).

Modul obrade uklanja tekucinu iz Strcaljke i postavlja je na mjesto za zamjenu. PriCekajte da se modul obrade
A/

iskljuci L , a zatim ga iskljucite. Nemoijte iskljucivati kontroler (ili kompjuterski terminal, na
BOND-ADVANCE).

c OPREZ: Prije nego nastavite provjerite je li modul obrade iskljucen.

Olabavite vijak s tocki¢em stezaljke Strcaljke i spustite stezaljku.
Pomocu imbus kljuca izvadite vijak za blokiranje klipa na dnu klipa.

Slika 12-17: Imbus klju¢em odvrnite vijak za blokiranje klipa
|

S

Neki modeli imaju vijak s tockicem umjesto imbus kljuca.

_—

Odvijte cijev Strcaljke s ventila. Uklonite Strcaljku i stezaljku iz modula obrade.

Postavite novu Strcaljku kroz stezaljku.

Postavite Strcaljku i stezaljku na modulu obrade - zavijte Strcaljku u ventil.

Vratite vijak za blokiranje klipa i zategnite ga.

Podignite stezaljku na vrh Strcaljke i zategnite vijak s tockicem.

U dijaloskom okviru kliknite Yes (Da) kako biste potvrdili da ste uspje$no zamijenili §trcaljku.
Ponovo pokrenite module obrade.

Provjerite curenja dok se modul obrade inicijalizira, posebno na vrhu $trcaljke i ispod klipa. Prijavite sva
curenja korisnickoj podrsci.

Da biste provijerili je li nova Strcaljka pravilno postavljena, pokrenite obradu ispitnih tkiva ili kontrolnih tkiva da
biste provjerili je li postignuto odgovarajuce bojanje.
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12.14 osiguraci za napajanje

Naslijedeni BOND-III i BOND-MAX moduli obrade imaju dva glavna osiguraca i dva osiguraca grijaca. lzmjenicni
BOND-IIl i BOND-MAX moduli obrade imaju samo dva osiguraca. Nazivne vrijednosti osiguraca razlikuju se ovisno o
mreZnom napajanju. Osiguraci se nalaze u straznjem poklopcu (pogledajte 2.2.13 Straznji poklopac).

Naslijedeni BOND-III koristi sljedece osigurace:

Osigurac Napajanje izmjenicnom
strujom 100-240 V
F1 Napajanje grijaca 3AG T8A 250V UL
F2 Napajanje sustava 3AG T8A 250V UL
F3 Izvor izmjenicne struje 3AG T15A 250V UL

(neutralno)

F4 Izvor izmjeniéne struje (aktivno)  3AG T15A 250V UL

Izmjenicni BOND-III koristi sljedece osigurace:

Napajanje izmjenicnom
strujom 100-240 V

F3 Izvor izmjenicne struje 3AG T15A 250V UL
(neutralno)

F4 Izvor izmjeniéne struje (aktivno)  3AG T15A 250V UL

Naslijedeni BOND-MAX moduli obrade koriste sljedece osigurace:

Napajanje izmjenicnom
strujom 100-240 V

F1 Izvor izmjeniéne struje (aktivno)  3AG T15A 250V UL

F2 Izvor izmjenicne struje 3AG T15A 250V UL
(neutralno)

F3 Napajanje grijaca od 24 V 3AG T8A 250V UL

F4 Napajanje 24 V istosmjernom 3AG T8A 250V UL
strujom
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Izmjenicni BOND-MAX moduli obrade koriste sljedece osigurace:

Napajanje izmjenicnom
strujom 100-240 V

F1 Izvor izmjeniéne struje (aktivno)  3AG T15A 250V UL

F2 Izvor izmjenicne struje 3AG T15A 250V UL
(neutralno)

é UPOZORENJE: Nemojte premoScivati ili kratkospajati osigurace.
Prije promjene osiguraca isklju¢ite modul obrade i odspojite kabel za napajanje.
Zamjenite osigurace samo standardnim dijelovima i ako osiguraCi nastave da pregorijevaju, obratite
se sluzbi za korisnicku podrsku.

Za zamjenu osiguraca ucinite sljedece:
1 IskljuCite modul obrade.

Iskljucite mrezno napajanje i iskopCajte mrezno napajanje iz zidne uticnice.

Odvijte poklopac osiguraca.

A~ W N

Izvucite poklopac osiguraca i zamijenite osigurac. Pobrinite se da osigura¢ zamijenite osiguracem tocnih
specifikacija.

5 Ugurajte poklopac osiguraca i zavrnite u smjeru kazaljke na satu kako biste osigurac zakljucali u tom polozaju.
Nemojte previSe zatezati.
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3 Ciscenje i odrzavanje (razno)

13.17 Rucni Citaci crticnog koda

13.1.1  Citac crticnog koda Symbol

@ Ove upute odnose se samo na raniji ¢itac crticnog koda Symbol. Ako imate noviji ¢itac crticnog koda
Honeywell ili Zebra, pogledajte 13.1.2 Cita¢ crtiénog koda Honeywell ili 13.1.3 Citaé crti¢nog koda za

Zebra DS2208.

Cistite ruéni &ita¢ jednom tjedno:

» Nemojte dopustiti da bilo koji abrazivni materijal dodiruje prozor
» Nemojte rasprSivati vodu ili druge tekucine za CiS¢enje izravno na prozor
» Nemojte uklanjati gumeni vrh Citaca.
Citac ocistite na sljedeci nagin:
1 najprije odvojiti ¢itaC od kontrolera ili kompjuterskog terminala.
2 Uklanjanje Cestica prljavstine vlaznom mikrofiber krpom.

3 Prozor obriSite mikrofiber krpom koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

UPOZORENJE: Rucni Citac crticnog koda sadrzi laserski uredaj koji moze uzrokovati teSka oStecenja
{% oka.

Ne gledajte u prozor Citaca dok je ukljucen.
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.1.1.1 Konfiguracija Citaca crticnog koda Symbol

Da histe ponovo inicijalizirali &itac crti¢nog koda Symbol (USB), ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvode i
odmah skenirajte svaki od sljedecih crti¢nih kodova.

Slika 13-1: Redoslijed skeniranja crti¢nog koda za konfiguraciju Citaca Symbol

Skeniranje 1: Postavi sve zadane postavke

Skeniranje 2: Omogucdi kod 128

Skeniranje 3: Opcije skeniranja

Skeniranje 4: <DATA><SUFFIX>

Skeniranje 5: Unos
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.1.1.2 Postavljanje glasnoce bipera

Da biste postavili glasnocu bipera za Citac crticnog koda Symbol, ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i

skenirajte crti¢ni kod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Slika 13-2: Crti¢ni kodovi glasnoce bipera za Symbol ¢ita¢

Niska razina glasnoce

Srednja razina glasnoce

IRV
13.1.2  Cita¢ crtitnog koda Honeywell

Velika razina glasnoce

koda Symbol, pogledajte 13.1.1 Citac crticnog koda Symbol. Ako imate &ita crtinog koda Zebra

‘ Ove upute odnose se samo na noviji Citac crticnog koda Honeywell. Ako imate raniji Citac crticnog
DS2208, pogledajte 13.1.3 Cita¢ crticnog koda za Zebra DS2208.

Cistite rugni ¢ita¢ jednom tjedno:

» Nemojte dopustiti da bilo koji abrazivni materijal dodiruje prozor

» Nemojte rasprsivati vodu ili druge tekucine za Ciscenje izravno na prozor
Citad ocistite na sljedeci nagin:

» najprije odvojiti ¢itac od kontrolera ili kompjuterskog terminala.

« Uklanjanje Cestica prljavstine s vodom navlazenom mikrofiber krpom.

 Prozor ocCistite mikrofiber krpom koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

Ako rucni Citac crticnog koda ne radi ispravno, vasa servisna organizacija moze zatraziti da se ponovo inicijalizira.

Takoder moZete podesiti glasnodu bipera na ¢itacu.
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.1.2.1 Konfiguriranje Citaca crticnog koda Honeywell

Da histe ponovo inicijalizirali ¢itac crti¢nog koda Honeywell (USB), ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i
skenirajte crti¢ne kodove redoslijedom prikazanim u nastavku:

Slika 13-3: Crti¢ni kodovi za konfiguraciju Citaca

HITHAR

Skeniranje 1: Ukloni prilagodene zadane postavke

Skeniranje 2: Aktiviraj zadane postavke

Skeniranje 3: Konfiguracija Citaca Honeywell

13.1.2.2 Postavljanje glasnoce bipera

Da biste postavili glasnocu bipera za Citac crticnog koda Honeywell, ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce
i skenirajte crticni kod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Slika 13-4: Crti¢ni kodovi glasnoce bipera za Honeywell Citac

Niska razina glasnoce

Srednja razina glasnoce
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

Velika razina glasnoce

Iskljucivanje bipera

13.1.2.3 Konfiguracija koristenja bez ruku

Kada se CitaC postavi na postolje, tada je normalno da se koristi bez ruku i ne morate pritisnuti okidac prilikom ¢itanja
crti¢nog koda.

Da biste postavili koristenje bez ruku na ON (UKLJUCENO) ili OFF (ISKLJUCENO) za Gita¢ crticnog koda Honeywell,
ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i skenirajte crti¢ni kod u nastavku koji odgovara Zeljenoj

funkcionalnosti.

Slika 13-5: Crticni kodovi za uporabu bez koriStenja ruku za Cita¢ Honeywell

Uporaba bez koritenja ruku ON (UKLJUCENO)

Uporaba bez koristenja ruku OFF (ISKLJUCENO)
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.1.3  Citac crticnog koda za Zebra DS2208

@ Ove upute odnose se samo na noviji Citac crticnog koda Zebra. Ako imate raniji ¢itac crticnog koda
Symbol, pogledajte 13.1.1 Citac crticnog koda Symbol. Ako imate raniji ¢ita¢ crti¢nog koda

Honeywell, pogledajte 13.1.2 Cita¢ crticnog koda Honeywell.

Cistite rucni gita¢ jednom tjedno:
» Nemojte dopustiti da bilo koji abrazivni materijal dodiruje prozor
» Nemojte rasprSivati vodu ili druge tekucine za Cis¢enje izravno na prozor
Citac oCistite na sljedeci nagin:
* najprije odvojiti ¢itac od kontrolera ili kompjuterskog terminala.
« Uklanjanje Cestica prljavstine s vodom navlazenom mikrofiber krpom.
» Prozor ocCistite mikrofiber krpom koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

Ako rucni Citac crticnog koda ne radi ispravno, vasa servisna organizacija moze zatraziti da se ponovo inicijalizira.
Takoder mozete podesiti glasnocu bipera na Citacu.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 324



Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.1.3.1 Konfiguriranje CitaCa crticnog koda Zebra

Da histe ponovo inicijalizirali &itac crti¢nog koda Zebra (USB), ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i
odmah skenirajte svaki od sljedecih crti¢nih kodova.

Slika 13—-6: Redoslijed skeniranja crti¢nog koda za konfiguraciju Citaca Zebra

Slika 13-7: Barcode scanning sequence for Zebra scanner configuration

Skeniranje 1: Postavi zadane postavke

Skeniranje 2: Omoguci kod 128

Skeniranje 3: Opcije skeniranja

Skeniranje 4: <DATA> <SUFFIX>

Skeniranje 5: Unos

Skeniranje 6: Zaobidite tipku Caps Lock (Omoguéi)
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13.1.3.2 Postavljanje glasnoce bipera

Da biste postavili glasnocu bipera za Citac crticnog koda Zebra, ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i
skenirajte crti¢ni kod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Slika 13-8: Crti¢ni kodovi glasnoce bipera za Zebra ¢itac

Niska razina glasnoce

Srednja razina glasnoce

Velika razina glasnoce

13.1.3.3 Konfiguracija koristenja bez ruku

Kada se CitaC postavi na postolje, tada je normalno da se koristi bez ruku i ne morate pritisnuti okidac prilikom Citanja
crticnog koda.

Da biste postavili koritenje bez ruku na ON (UKLJUCENO) ili OFF (ISKLJUCENO) za ¢ita¢ crtiénog koda Zebra, ispisite
tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i skenirajte barkod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Slika 13-9: Crti¢ni kodovi za uporabu bez koristenja ruku za ¢itac Zebra

Uporaba bez koritenja ruku ON (UKLJUCENO)

Uporaba bez koristenja ruku OFF (ISKLJUCENO)
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Poglavlje 13 Ciséenje i odrzavanje (razno)

13.2 Uredaj za oznaCavanje stakalca

Uz uredaj za oznaCavanje stakalca priloZeni su prirucnici. Pogledajte ovo za upute o CiS¢enju i postavljanju naljepnica
i vrpce za ispis. Cistite jednom mjesecno.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 327



4 KoriStenje BOND reagensa

Ovo poglavlje ima opcenitu raspravu o znanosti i klinickim razmatranjima za bojanje tkiva u BOND sustavu.

Potpune upute za uporabu prilozene su uz svaki Leica Biosystems proizvod. Prvo pogledajte ove upute za informaciju
o pripremi uzorka, kontroli kvalitete i tumacenju testa za odredeni reagens. Opcenite smjernice 0 ovim postupcima u
BOND sustavu opisane su U nastavku.

¢ 141 Nacelo postupka
e 14.2 Priprema uzorka

14.3 Kontrola kvalitete

e 14.4 Tumacenje bojanja

14.5 Opca ogranicenja

14.6 Reference

14.1 Nacelo postupka

Ovaj odjeljak sadrzi opcenite uvode u IHC i ISH. Takoder opisuje BOND sustave za detekciju.

Imunohistokemija (IHC)

Imunohistokemijske tehnike koriste se za otkrivanje specificnih antigena u stanicama ili tkivu najmanje 50 godina.
Prva prijavljena metoda koristila je fluorescentne naljepnice 1941 . Zatim su uvedeni enzimi poput peroksidaze * .
Danas se imunohistokemija koristi kako bi se olak$alo prepoznavanje stanica uz rutinske H & E parafinske boje, te je
pomocno sredstvo za prepoznavanje normalnih i abnormalnih stanica. Imunohistokemijske metode postale su
,standard skrbi* u kirurskoj patologiji kada klasiéne metode same po sebi ne uspiju dati definitivnu dijagnozu ***
Medutim, bilo je nekih rezervi u pogledu ponovljivosti *, unato¢ gotovo univerzalnom prihvaéanju.

Reagensi na automatiziranom BOND sustavu pokazuju antigene u dijelovima tkiva imunohistokemijskim tehnikama.
Ukratko, specificno primarno antitijelo veze se na dio, a zatim reagensi BOND sustava za detekciju vizualiziraju
kompleks.

Dijagnosticki ,marker” je reagens koji se koristi za detekciju specificnog antigenskog ili DNA/RNA
veznog mjesta u uzorku tkiva. Marker je primarno antitijelo u IHC, ili sonda u ISH (vidi dolje).
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Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

In situ hibridizacija (ISH)

Molekularno-bioloSke tehnike uvelike su unaprijedile nase razumijevanje bolesti. In situ hibridizacija kombinira
molekularnu biologiju i histologiju, omogucujuci vizualizaciju DNA ili RNA u njihovom stanicnom kontekstu. Buduci da
je detekcija nukleinske kiseline prvi put uvedena 1969.°, pobolj$anja protokola in situ hibridizacije uginila su je sve
vrijednijim alatom za klinicku patologiju, kao i istrazivanja.

In situ hibridizacija koristi komplementarno vezanje nukleotidnih baza u DNA ili RNA. Oznacena sonda nukleinske
kiseline veZe se specificno na za svoj komplementarni slijed u uzorku fiksnog tkiva ili uzorka. Sonda se vizualizira
primjenom antitijela na oznaku nakon cega slijede BOND reagensi za detekciju polimera. BOND automatizirani sustav
i reagensi nude pouzdanu i uCinkovitu alternativu zahtjevnoj rucnoj tehnici.

14.1.1 BOND sustavi detekcije

Leica Biosystems pruza Sirok raspon sustava za detekciju razvijenih posebno za BOND sustav. Najvazniji medu njima
je sustav BOND Polymer Refine Detection™ (Detekcija polimerne rafinacije) koji omogucuije visok intenzitet bojanja, u
kombinaciji s oStrom definicijom bez upotrebe streptavidina i biotina.

Dostupni sustavi BOND detekcije navedeni su u odjeljcima u nastavku.

e 14.1.1.1 BOND detekcija polimerne rafinacije

e 14.1.1.2 BOND detekcija crvene polimerne rafinacije

14.1.1.1 BOND detekcija polimerne rafinacije

sustava dvostrukog reagensa, a spremnik reagensa za hematoksilin odvojena je dodatna oprema.

‘ BOND-PRIME modul obrade koristi drugu verziju sustava za otkrivanje. Isporucuje se u posudici
Informacije o statusu potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom prirucniku.

Polimerni sustav BOND temeljen na DAB-u, BOND detekcija polimerne rafinacije, daje visok intenzitet bojanja zajedno
s oStrim ocrtavanjem vezanja antitijela na ciljni antigen ili vezanja sonde na nukleinsku kiselinu. Sustav ne koristi
streptavidin i biotin te stoga eliminira nespecifi¢no bojanje kao rezultat endogenog biotina. Endogeni biotin
prevladava u nekim tkivima poput karcinoma probavnog trakta, bubrega, jetre i dojke. BOND sustavi za detekciju
polimera imaju vecu osjetljivost od obiljezenih sustava streptavidin-biotin, $to rezultira nizim koncentracijama
antitijela i brzim vremenima obrade.

U svakom koraku BOND sustav inkubira odjeljke tocno odredeno vrijeme, nakon ¢ega pere odjeljke kako bi se uklonio
nevezani materijal. Koraci protokola, ukljucujuci inkubaciju, pranje i tumacenje rezultata provode se kako je opisano u
uputama za uporabu BOND detekcije polimerne rafinacije. Rezultati se interpretiraju pomocu optickog svjetlosnog
mikroskopa i pomazu prilikom diferencijalne dijagnoze patolo$kih procesa, koji mogu ali i ne moraju biti povezani s
odredenim antigenom.
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Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

Ako Zelite postici jaci intenzitet, dostupne su sljedece opcije za sve sustave detekcije BOND polimera:

» Povecajte vrijeme inkubacije za primarna antitijela ili sonde i/ili komponente sustava za detekciju.
» Upotrijebite korak BOND DAB pojaCivaca.

» Samo za IHC, povecajte koncentraciju primarnog antitijela.

‘ Ove tri opcije nisu dostupne za sustav Bond Oracle™ HER2 sustav za imunohistokemiju.

BOND Oracle HER?2 sustav za imunohistokemiju je cjelovit sustav za odredivanje prisutnosti ciljnog proteina, a samim
tim i prikladnosti lijecenja ciljanom terapijom. Testovi se isporucuju kao potpuni, optimizirani sustavi s antitijelima
spremnim za uporabu, reagensima za detekciju, kontrolnim reagensima i u nekim slucajevima kontrolnim stakalcima
za potpuno osiguranje kvalitete dijagnostickih rezultata. Analiza se temelji na IHC metodologiji. Potpune upute za
uporabu isporucene su uz sustav. Upotrijebite ove upute za postavljanje obrada. Zbog prirode ispitivanja HER2 IHC od
iznimne je vaznosti da se ove upute tocno slijede kako test ne bi bio nevazeci.

14.1.1.2 BOND detekcija crvene polimerne rafinacije

@ BOND-PRIME modul obrade koristi drugu verziju sustava za otkrivanje. Isporucuje se u dualnoj
posudici sustava reagensa. Informacije o statusu potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom

prirucniku.

BOND Polymer Refine Red Detection™ (detekcija crvene polimerne rafinacije) ima iste prednosti kao gore opisani
sustavi detekcije polimera temeljeni na DAB-u, ali se za vizualizaciju umjesto DAB-a koristi brzi crveni kromogen.
Sustav prikladan za uporabu na tkivima kao $to je koza gdje se pigmenti tkiva mogu zamijeniti za DAB.

BOND sustav za detekciju crvene polimerne rafinacije je iznimno osjetljivi sustav Compact Polymer™ na bazi

kompaktnog polimera konjugiran s alkalnom fosfatazom koji pruza svjetlo fuksija crveno imunobojenje, kao |
protubojanja hematoksilinom (ukljucujugi plavilo).

Brzi crveni kromogen je kemijski nestabilan u normalnim laboratorijskim uvjetima. Kako biste
zadrzali ucinkovitost kromogena, strogo se pridrzavajte korisnickih uputa za BOND detekciju crvene
polimerne rafinacije. Uvijek postavite kontrolno tkivo na isto stakalce kao i tkivo pacijenta kako biste
omogucili brzo otkrivanje bilo kakvog pogorSanja u sustavu.

intenzitet bojanja.

@ Leica CV Ultra sredstva za pripremu se preporuca za koristenje s BOND sustavom detekcija crvene
polimerne rafinacije. Druga sredstva za pripremu preparata mozda nece ocuvati prvobitno dobiveni
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Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

Koraci za BOND sustav detekcije crvene polimerne rafinacije su:

—

Primjena specificnog primarnog antitijela.

N

Inkubacija s postprimarnim reagensom.

w

Inkubacija s polimernim reagensom, koji se sastoji od konjugata tercijarnih antitijela polimerne alkalne
fosfataze (AP).

4 Vizualizacija kompleksa sa supstratnim kromogenom, brzi crveni, putem crvenog taloga.

5 Protubojanje hematoksilinom omogucuje otkrivanje stanicnih jezgri.

Inkubacija, pranje i tumacenje rezultata provodi se kako je opisano za sustav BOND za detekciju polimera (DAB).
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Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

14.2 Priprema uzorka

U ovom odjeljku razmatra se priprema tkiva za bojanje.
e 14.2.1 Potrebni materijali
e 14.2.2 Priprema tkiva
e 14.2.3 OdvoStavanje i pecenje

e 14.2.4Vadenje epitopa

14.2.1  Potrebni materijali

Za imunohistokemijsko i in situ hibridizacijsko bojanje pomoc¢u BOND sustava potrebni su sljede¢i materijali.

14.2.1.1 UobiCajeni materijali

 UcvrScivac — preporuca se 10-tni neutralni puferirani formalin

« Parafinski vosak

 Procesor tkiva i centar za uklapanje

« Pozitivne i negativne kontrole tkiva (pogledajte 14.3 Kontrola kvalitete)

e Mikrotom

» Pecnica za suSenje

» Sredstvo za pripremu preparata, na bazi smole ili na bazi vode

« Nabijena mikroskopska stakalca (npr. Leica BOND Plus stakalca)

» BOND onaljepnice stakalca i vrpca pisaca

 Pokrovna stakalca

« BOND Univerzalne navlake ili BOND-PRIME ARC Covertiles (BOND-PRIME ARC navlake)
» BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME Usisne ¢asice)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (BOND-PRIME Posuda za mijeSanje)

» (Odgovarajuci BOND ili BOND-PRIME sustav reagensa

o BOND komplet za enzimsku prethodnu obradu

» BOND Dewax Solution ili BOND-PRIME Dewax Solution

« Otopina za ispiranje (pripremljena od 10X koncentrata BOND ili BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
* Deionizirana voda

« Alkohol (stupanj reagensa*)
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@ * Koli¢ina alkohola za reagense sastoji se od: etanola, koji je vedi ili jednak 90 % (w/w); izopropanola,
ne vise od 5 % (w/w); metanola, ne vise od 5 % (w/w).

‘ Za BOND-PRIME modul obrade potrazite u zasebnom BOND-PRIME korisnickom priru¢niku.

14.2.1.2 Materijali za IHC

Osim prethodno navedenih materijala, za IHC testove je potrebno primijeniti sljedece:

« negativne kontrolnie reagense specifi¢ne za primarna antitijela (pogledajte 14.3 Kontrola kvalitete)
» BOND ili BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND ili BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

» BOND primarna antitijela spremna za uporabu, ili primarna antitijela razrijedena u BOND primarnom sredstvu
za razrjedivanje antitijela u BOND otvorenim spremnicima, 7 mlili 30 ml

» Sredstvo za pripremu preparata, na bazi smole ili na bazi vode

« Titracijski komplet neobavezno (pogledajte 14.2.1.4 Ttitracijski komplet )

14.2.1.3 Materijali za ISH

Osim uobicajenih materijala navedenih gore, za ISH testove potrebno je primijeniti sljedece:
e [SHsonde
« Anti-fluoresceinsko antitijelo

« Pozitivne i negativne kontrolne sonde specifi¢ne za ISH (pogledajte 14.3 Kontrola kvalitete)

14.2.1.4 Ttitracijski komplet

BOND titracijski komplet sastoji se od 10 praznih spremnika i 50 umetaka (6 ml) i koristi se prilikom optimizacije
koncentracije primarnih antitijela za BOND sustav. Mali volumeni svake primarne koncentracije antitijela mogu se
pripremiti i staviti u umetke. Svaki se spremnik moze upotrijebiti za ukupno 40 ml reagensa.

Titracija koncentriranih antitijela moZe se postici koriStenjem serijskog dvostrukog razrjedivanja. Sljedeca metoda
opisuje nacin pripreme serijskih razrjedenja za jednokratno doziranje od 150 pl.

1 Zasvaku vrstu antitijela oznacite tri umetka odgovarajucim razrjedivanjem.
IzvrSite pocetno razrjedivanje u prvom umetku od 700 pL.

Dozirajte 350 pl BOND primarnog sredstva za razrjedivanje antitijela u umetke 2 i 3.

M~ w N

Iz pocetnog razrjedenja, prenesite 350 ul u umetak 2 i lagano promijesajte.

5 Iz umetka 2 prenesite 350 pl u umetak 3 i lagano promijeSajte.
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14.2.2  Priprema tkiva

Preporucujemo 15 do 20 puta veci volumen tkiva od 10 % neutralnog puferiranog formalina za fiksiranje tkiva za
imunohistokemijsko bojanje i in situ hibridizacijsko bojanje pomoéu BOND sustava. Fiksacija se moze provesti na
sobnoj temperaturi (15 - 25 °C).

Za HER? ispitivanje pogledajte preporuke '’ Amerigke udruge za klinigku onkologiju (American Society of Clinical
Oncology)/KoledzZ ameri¢kih patologa (College of American Pathologists) za pripremu tkiva ili se pozovite na lokalne
smjernice i propise.

Da bi se olak$alo rezanje tkiva i sprijecilo oSteéenje ostrica mikrotoma, prije obrade tkiva dekalcificirajte koStana
tkiva """

Americki Zakon o klinickom poboljsanju laboratorija (CLIA) iz 1988. zahtijeva 42 CFR 493.1259(b) da , Laboratorij
mora zadrzati obojana predmetna stakalca najmanje deset godina od datuma ispitivanja i zadrzati blokove uzoraka
najmanije dvije godine od datuma ispitivanja.” " Pozovite se na lokalne propise za zahtjeve u vasem objektu.

IzreZite i pokupite 3 = 5 um debele dijelove na napunjenim staklenim stakalcima (neke specifi¢ne vrste tkiva mogu
zahtijevati razlicite debljine presjeka). Za susenje tkiva stavite dobro ocijedena stakalca u pe¢nicu na 60 °C (+5 °C) na
10-30 minuta ili preko noci na 37 °C. Stakalca se takoder mogu peci na modulima obrade BOND-III i BOND-MAX.
Stakalca se moraju dobro osusiti na zraku prije pecenja. Dodatne detalje o pripremi uzoraka potrazite u referencama
13,141 15.

Zalijepite naljepnice stakalca na uzorak i kontrolna stakalca kako je opisano u 4 Brzo pokretanje. OdvoStavanije,
rehidracija i vadenje epitopa potpuno su automatizirani na BOND sustavu.

14.2.3 OdvosStavanje i pecenje

Dijelovima tkiva uklopljenim u parafin za imunohistokemijski moraju se najprije ukloniti parafinski vosak i rehidrirati
dijelovi. Vosak se uklanja pomocu BOND ili BOND-PRIME Dewax Solution, a dijelovi se rehidriraju. BOND sustav
ukljucuje protokole odvoStavanja koji automatiziraju taj proces.

Prije odvoStavanja, BOND-III ili BOND-MAX moduli obrade moze takoder peci tkivo radi boljeg prianjanja na predmetno
stakalce. Protokoli BOND sustava pecCenje i odvoStavanje automatiziraju procese i pecenja i odvostavanja.

@ Imajte na umu da se tkivo mora susiti na zraku kako bi se uklonila voda prije nego Sto se stavi u
modul obrade za pecenje i odvoStavanje.

14.2.4 Vadenje epitopa

Fiksiranje tkiva formalinom uzrokuje krizno povezivanje izmedu skupina aldehida i amino skupina u tkivu, a formiranje
tih veza moze dovesti do varijabilnog gubitka antigena zbog u¢inka maskiranja. Formalin oblikuje metilenske mostove

koji mogu promijeniti sveukupni trodimenzionalni oblik epitopa. Neki su epitopi osjetljivi na formalin i pokazuju
smanjenu imunoreaktivnost nakon fiksiranja formalina, dok su drugi otporni na formalin.

Nukleinske kiseline okruzene su proteinima, stoga je potrebna permeabilizacija tkiva kako bi ciljne sekvence bile
dostupne sondi.
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Vadenje epitopa "’ moze se postici ili vadenjem epitopa induciranog toplinom (HIER), enzimskom prethodnom
obradom ili kombinacijom oboje. HIER je najsire koriStena metoda vadenja epitopa za IHC. Mehanizam HIER-a nije u
potpunosti shvacen.

Hipoteza je da zagrijavanje dijela na visoku temperaturu u otopini za vadenje epitopa hidrolizira krizne veze
oblikovane u fiksiranju formalina. To rezultira remodificiranjem epitopa koji se potom moze bojati putem
imunohistokemije. Vazni ¢imbenici u HIER-u su temperatura, vrijeme i pH otopine za vadenje. Postoje dvije razlicite
otopine za vadenje epitopa za uporabu u BOND sustavu: pufer na bazi citrata i pufer temeljen na EDTA.

Enzimska prethodna obrada koristi proteoliticke enzime za razbijanje peptidnih veza kako bi se otkrio slijed
epitopa/ciljne nukleinske kiseline. Koncentracija enzima i vrijeme inkubacije proporcionalno je vremenu fiksiranja
uzorka i treba ih prikladno optimizirati. Enzimska prethodna obrada prikladna je samo za neke epitope, ali se ¢esto
koristi u ISH protokolima.

14.3 Kontrola kvalitete

Razlike u obradi tkiva i tehnickim postupcima u laboratoriju korisnika mogu rezultirati znacajnim varijabilnostima u
rezultatima koje zahtijevaju redovito obavljanje kontrola unutar tvrtke uz sljedece postupke. Pogledajte lokalne vodice
i propise, mozda ¢e vam biti od pomoci i ,Prirucnik o sukladnosti CLIA: Osnovni vodi¢ za klinicki laboratorij, drugo
izdanje” *’ i Predlozene NCCLS smjernice za IHC .

@ Kontrole trebaju biti svjezi obdukcijski/biopsijski/kirurski uzorci fiksirani, obradeni i uklopljeni $to je
prije moguce na isti nacin kao i uzorci pacijenta. Takva kontrola nadzire sve korake analize, od

pripreme tkiva do bojanja.
@ Preporucujemo da postavite odgovarajuce kontrolno tkivo na ista stakalca kao i tkivo pacijenta.
Pogledajte 6.2 Rad s kontrolama za daljnju raspravu.
Pogledajte:

e 14.3.1 Provjera testom
14.3.2 Kontrole tkiva

14.3.3 Kontrola negativnog reagensa za IHC

14.3.4 Kontrole reagensa za ISH

e 14.3.5Koristi od kontrole kvalitete

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 335



Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

14.3.1 Provjera testom

Prije prve uporabe antitijela, sonde ili sustava za bojanje u dijagnostickom postupku, provjerite specificnost
antitijela/sonde ispitivanjem na nizu internih tkiva s poznatim izrazima koji predstavljaju poznata pozitivna i negativna
tkiva. Pogledajte gore navedene postupke i preporuke za kontrolu kvalitete u Programu certifikacije CAP 14 za
imunohistokemiju i/ili NCCLS IHC smjernice '* ili vase lokalne propise i smjernice. Ponovite ove postupke kontrole
kvalitete za svaku novu seriju antitijela ili kad god postoji promjena u parametrima analize. Kontrola kvalitete ne moze
se znacajnije provoditi na pojedinatnom reagensu u izolaciji, buduci da se podudarni reagensi, zajedno s definiranim
protokolom analize, moraju zajedno testirati prije upotrebe sustava detekcije u dijagnosticke svrhe. Pogledajte svaki
umetak u pakiranju primarnog antitijela za tkiva koja su prikladna za provjeru testom.

Osim gore navedenih postupaka verifikacije testom preporucujemo mjesecnu kontrolu bojanja pozitivnog tkiva i
usporedbu s istom kontrolom tkiva bojanim prethodnog mjeseca. Usporedba kontrola bojanja u mjese¢nim
intervalima sluzi za pracenje stabilnosti, osjetljivosti, specificnostii ponovljivosti testa.

Svi zahtjevi kontrole kvalitete trebaju se provoditi u skladu s lokalnim, drzavnim i/ili saveznim propisima ili zahtjevima
za akreditaciju.

14.3.2 Kontrole tkiva

14.3.2.1 Pozitivna kontrola tkiva

 OznacCava ispravno pripremljena tkiva i odgovarajuce tehnike bojanja.

« Ukljucite jednu pozitivnu kontrolu tkiva za svaki komplet ispitnih uvjeta pri svakom ciklusu bojanja.

* Tkivo sa slabijim pozitivnim bojanjem prikladnije je od tkiva sa snaznim pozitivnim bojanjem za optimalnu
kontrolu kvalitete te za otkrivanje manjih razina degradacije reagensa .

« KoriStenje kontrolnog stakalca s viSe tkiva koje sadrzi tkiva koja pokazuju jaku, srednju i slabu izrazenost
gustoce antigena/nukleinsku kiselinu omogucuje Siroku kontrolnu pokrivenost.

» Ako pozitivna kontrola tkiva ne pokaze pozitivno bojanje, rezultate s ispitnim uzorcima treba smatrati
nevazecim.

 Toplo preporucujemo da BOND sustav uvijek pokrenete s kontrolnim tkivom na istom stakalcu kao i tkivom
uzorka kako biste osigurali optimalnu kontrolu kvalitete.

14.3.2.2 Negativna kontrola tkiva

« Pregledajte nakon pozitivne kontrole tkiva kako biste provjerili specificnost oznacavanja ciljanog antigena za
primarno antitijelo IHC-a ili ciljane nukleinske kiseline sondom u ISH-u te dali indikaciju specificnog
pozadinskog bojanja (laZzno pozitivno bojanje).

 Razlicite vrste stanica koje se nalaze u vecini dijelova tkiva ¢esto nude mjesta negativne kontrole, ali korisnik
to treba provijeriti.

» Ako dode do specificnog bojanja u negativnoj kontroli tkiva, rezultate s uzorcima pacijenta treba smatrati
nevazecim.
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14.3.3 Kontrola negativnog reagensa za IHC

Umjesto primarnog antitijela koristite negativan kontrolni reagens za IHC s odjeljkom svakog uzorka pacijenta kako
biste procijenili nespecificno bojanje i omogucili bolje tumacenje specificnog bojanja.

» Preporuceni idealni kontrolni reagens:

a Zamonoklonska antitijela koristite antitijelo istog izotipa koje je proizvedeno iz supernatanta kulture
tkiva i na isti nacin kao primarno antitijelo, ali koje ne pokazuje specificnu reaktivnost s ljudskim
tkivima.

Razrijedite ga na istu koncentraciju imunoglobulina ili proteina kao primarno antitijelo koriStenjem
identiénog razrjedivaca (BOND primarno sredstvo za razrjedivanje antitijela).

Ako se fetalni teleci serum zadrzi u ¢istom antitijelu nakon obrade, fetalni teleci serum u koncentraciji
proteina ekvivalentnoj razrijedenom primarnom antitijelu u istom razrjedivacu je takoder prikladan za
upotrebu.

b Za poliklonska antitijela koristite udio imunoglobulina (ili cijeli serum, ako je primjereno) normalnog ili
neimunog seruma iz istog zivotinjskog izvora i iste koncentracije proteina kao i primarno antitijelo,
koriste¢i identi¢an razrjediva¢ (BOND primarno sredstvo za razrjedivanje antitijela).

» Samo primarno sredstvo za razrjedivanje antitijela BOND moze se upotrijebiti kao manje pozeljna alternativa
prethodno opisanim negativnim kontrolama reagensa.

» Inkubacijsko razdoblje za negativnu kontrolu reagensa trebalo bi odgovarati razdoblju primarnog antitijela.

« Za svaku koristenu metodu vadenja (ukljucujuci bez vadenja) za odredeno primarno antitijelo koristite
zasebno kontrolno stakalce s negativnim reagensom.

» Kada se paneli s nekoliko antitijela koriste na serijskim presjecima, podrucja negativnog bojanja jednog
stakalca mogu posluziti kao negativne/nespecificne pozadinske kontrole vezanja za druga antitijela.

« Kako bi se razlikovala aktivnost endogenih enzima ili nespecificno vezanje enzima iz specificne
imunoreaktivnosti, obavite bojanja dodatnih tkiva bolesnika iskljucivo supstrat-kromogenom ili enzimskim
kompleksima, odnosno supstrat-kromogenom.

» BOND sustav ukljucuje zadani negativni kontrolni reagens IHC, koji se naziva ,*Negativni’, a koji se moze

odabrati kao marker za bilo koji IHC protokol. On dozira BOND pranje (pogledajte 10.5.2 Postavke slucaja i
stakalca).
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14.3.4 Kontrole reagensa za ISH

14.3.4.1 Pozitivna kontrola reagensa
Za in situ hibridizaciju upotrijebite sondu za pozitivnu kontrolu.

« Koristi se umjesto sonde s dijelom uzorka svakog pacijenta kako bi se pruzile informacije o o¢uvanju
nukleinskih kiselina u tkivu, kao i dostupnosti nukleinskih kiselina na sondi.

 Protokol sonde za pozitivnu kontrolu trebao bi odgovarati protokolu ispitne sonde.

» Ako sonda za pozitivnu kontrolu tkiva ne pokaze pozitivno bojanje, rezultate s ispitnim uzorcima treba smatrati
nevazecim.

14.3.4.2 Negativna kontrola reagensa
Za in situ hibridizaciju upotrijebite sondu za negativnu kontrolu.

 Protokol sonde za negativnu kontrolu trebao bi odgovarati protokolu ispitne sonde.

» Koristi se umjesto sonde s dijelom uzorka svakog pacijenta kako bi se procijenilo nespecificno bojanje i
omogucilo bolje tumacenje specificnog bojanja.

* Inkubacijsko razdoblje za negativnu kontrolu reagensa trebalo bi odgovarati razdoblju za sondu.

« Za svaku koristenu metodu vadenja (ukljucujuéi bez vadenja) za odredenu sondu koristite zasebno kontrolno
stakalce s negativnim reagensom.

« Kako bi se razlikovala aktivnost endogenih enzima ili nespecificno vezanje enzima iz specificne
imunoreaktivnosti, obavite bojanja dodatnih tkiva bolesnika iskljucivo supstrat-kromogenom ili enzimskim
kompleksima, odnosno supstrat-kromogenom.

14.3.5 Koristi od kontrole kvalitete

Koristi od kontrole kvalitete sazete su u tablici u nastavku.

Pozitivna kontrola tkiva: Kontrolira sve korake Detekcija nespecificnog bojanja

- . , . analize. u pozadini
Tkivo ili stanice koje sadrze P

ciljni slijed Provjerava reagens i
antigena/nukleinske kiseline  postupke koji se koriste
koje treba detektirati (moZze  za bojanje.

se nalaziti u tkivu pacijenta).

Idealna kontrola je slabo
pozitivno tkivo koje se boji
kako bi bilo najosijetljivije na
razgradnju
antitijela/nukleinske
kiseline.
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Negativna kontrola tkiva: Detekcija nenamjerne Detekcija nespecificnog bojanja
krizne reaktivnosti u pozadini

antitijela na

stanice/stanicke

komponente [IHC]

Tkiva ili stanice za koje se
ocekuje da su negativni
(mogu se nalaziti u tkivu
pacijenta ili u tkivu pozitivne
kontrole) Detekcija nenamjerne
krizne hibridizacije sonde
drugim nukleinskim
sekvencama ili stanicama
/ stani¢nim
komponentama [ISH]

Tkivo pacijenta Detekcija specificnog Procjena Detekcija nespecificnog bojanja
bojanja Cuvanja/fiksiranja tkiva u pozadini
nukleinske kiseline i/ili
vadenja [ISH]

14.4  Tumacenje bojanja

Kvalificirani patolog s iskustvom u imunohistokemijskim i/ili in situ postupcima hibridizacije mora procijeniti kontrole i
kvalificirati obojani proizvod prije tumacenja rezultata.

Specifi¢nost i osjetljivost detekcije antigena ovise o specificnom primarnom antitijelu koje se koristi. Da biste
osigurali Zeljeno bojanje, optimizirajte svako posebno antitijelo u BOND sustavu, pritom mijenjajuci vrijeme inkubacije
i/ili koncentracije specificnog antitijela. Nemogucnost optimizacije specificnih antitijela moze rezultirati
suboptimalnim otkrivanjem antigena.

Pogledajte:
e 14.4.1 Pozitivna kontrola tkiva
e 14.4.2 Negativna kontrola tkiva
e 14.4.3 Tkivo pacijenta

14.4.1 Pozitivna kontrola tkiva

Prvo pregledajte pozitivnu kontrolu tkiva kako biste utvrdili da svi reagensi funkcioniraju pravilno.

Pri koriStenju sustava temeljenih na DAB-u, prisutnost smedeg (3,3’ diaminobenzidin tetraklorida, DAB) reakcijskog
proizvoda s ciljanim stanicama ukazuje na pozitivnu reaktivnost. Prilikom uporabe sustava na temelju kromogena
crvene boje prisutnost crvenog proizvoda reakcije s ciljnim stanicama ukazuje na pozitivnu reaktivnost. Ako pozitivne
kontrole tkiva ne pokazu pozitivno bojanje, rezultate s ispitnim uzorcima treba smatrati nevazegim.

Sustav BOND BOND 7 korisnicki prirucnik, 49.7556.538 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 339



Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa

14.4.7 Negativna kontrola tkiva

Nakon pozitivne kontrole tkiva pregledajte negativnu kontrolu tkiva kako biste provjerili specificnost oznacavanja
ciljanog antigena/nukleinske kiseline primarnim antitijelom/sondom.

Odsustvo specificnog bojanja u negativnoj kontroli tkiva, potvrduje nedostatak krizne reaktivnosti antitijela/sonde na
stanice/stanicke komponente.

Ako dode do specifiénog bojanja (lazno pozitivno bojanje) u negativnoj kontroli vanjskog tkiva, rezultati se trebaju
smatrati nevaze¢im. Nespecifi¢no bojanje, ako postoji, obi¢no ima difuzni izgled. Sporadi¢no bojanje vezivnog tkiva
takoder se moze primijetiti na dijelovima tkiva koji su pretjerano fiksirani formalinom. Za tumacenje rezultata bojanja
upotrijebite netaknute stanice. Nekroti¢ne ili degenerirane stanice Cesto se nespecificno boje.

14.4.3 Tkivo pacijenta

Ispitajte uzorke pacijenata posljednje obojane primarnim antitijelom/sondom.

Pozitivni intenzitet bojanja treba se procijeniti u kontekstu nespecificnog pozadinskog bojanja za negativnu kontrolu
reagensa. Kao i kod bilo kojeg imunohistokemijskog ili in situ hibridizacijskog testa, negativan rezultat znaci da
antigen/nukleinska kiselina nije otkrivena, a ne da je antigen/nukleinska kiselina odsutna u ispitivanim tkivima.

Ako je potrebno, upotrijebite panel antitijela kako biste identificirali lazne negativne reakcije.

14.5 OpcCa ogranicenja

 Imunohistokemijska hibridizacija i in situ hibridizacija viSekoracni su dijagnostiCki procesi koji zahtijevaju
specijaliziranu obuku za odabir odgovarajucih reagensa, odabira tkiva, fiksiranja i obrade, pripremu stakalca te
interpretaciju rezultata bojanja.

 Bojanje tkiva ovisi o rukovanju i obradi tkiva prije bojanja. Nepravilno fiksiranje, zamrzavanje, odmrzavanije,
pranje, susenje, grijanje, segmentiranje ili kontaminacija drugim tkivima ili teku¢inama mogu proizvesti
artefakte, hvatanje antitijela ili lazno negativne rezultate. Nedosljedni rezultati mogu biti zbog varijacija u
metodama fiksiranja i uklapanja ili inherentnih nepravilnosti unutar tkiva *.

« Preveliko ili nepotpuno protubojanje moze ugroziti pravilno tumacenje rezultata.

« Klinicko tumacenje bilo kojeg bojanja ili njegovog izostanka treba nadopuniti morfoloskim ispitivanjima uz
koristenje odgovarajucih kontrola i treba ga procjeniti u kontekstu klinicke povijesti bolesnika i drugih
dijagnostickih testova od strane kvalificiranog patologa.

« Tkiva osoba zaraZenih virusom hepatitisa B i koja sadrZe povrsinski antigen hepatitisa B (HbsAg), mogu
pokazivati nespecificno bojanje peroksidazom iz hrena ”
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» Neocekivane negativne reakcije u slabo diferenciranim neoplazmama mogu biti posljedica gubitka ili
znagajnog smanjenja ekspresije antigena ili gubitka ili mutacija(a) u genu(ima) koji kodiraju antigen.
Neocekivano pozitivno bojanje tumora moze biti uzrokovano ekspresijom antigena koji obi¢no nije izrazen u
morfolo$ki slicnim normalnim stanicama, ili iz ustrajnosti ili nakupljanja antigena u neoplazmi koja razvija
morfoloske i imunohistokemijske znacajke povezane s drugom stani¢nom linijom (divergentna
diferencijacija). Histopatoloska klasifikacija tumora nije egzaktna znanost i neka izvje$éa iz literature o

neoCekivanom bojanju mogu biti kontroverzna.

» Reagensi mogu pokazati neocekivane reakcije u prethodno neispitanim tkivima. Mogucnost neocekivanih
reakcija Cak i u ispitivanim skupinama tkiva ne moze se potpuno eliminirati zbog bioloske varijabilnosti
ekspresije antigena/ciljne nukleinske kiseline u neoplazmi ili drugih patoloskih tkiva. Obratite se lokalnom
distributeru ili regionalnom uredu tvrtke Leica Biosystems kako biste prijavili bilo kakvu neocekivanu reakciju.

IHC

 Normalni ili nonimuni serumi iz istog Zivotinjskog izvora kao i sekundarni antiserumi koristeni u koracima
blokiranja mogu uzrokovati lazno negativne ili lazno pozitivne rezultate zbog autoantitijela ili prirodnih
antitijela.

» Lazno pozitivni rezultati IHC-a mogu se vidjeti zbog nonimmunoloskog vezivanja proteina ili supstratnih
reakcijskih proizvoda. Oni takoder mogu biti uzrokovani aktivnoséu pseudoperoksidaze (eritrociti), endogenom
aktivno$éu peroksidaze (citokrom C) ili endogenim biotinom (primjerice jetra, dojka, mozak, bubrezi) ovisno o
vrstiimunobojanja koje se koristi '°.

* Lazno negativni slucajevi IHC-a mogu biti posljedica razli¢itih cimbenika, ukljucujuci istinsko smanjenje
antigena, gubitak ili strukturu promjene tijekom ,dediferencijacije” tumora ili artefaktne promjene tijekom
fiksiranja ili obrade. Kao i kod bilo kojeg imunohistokemijskog testa, negativan rezultat znaci da antigen nije
otkriven, a ne da je antigen bio odsutan u ispitivanim tkivima.

ISH

» Lazno pozitivni rezultati ISH-a mogu se vidjeti zbog krizne reaktivnosti sonde na druge sekvence nukleinskih
kiselina kao i nespecifiénog vezivanja sonde ili reagensa za detekciju prema dijelovima tkiva ili tkiva '*.
Kontrole negativnog tkiva i reagensa trebaju se ukljuciti u ispitivanje kako bi se utvrdilo lazno pozitivno
bojanje.

« DNK i RNK podlozne su razgradnji djelovanjem nukleaze *""* . Stoga je vazno ispitati sondu za pozitivnu
kontrolu s tkivom pacijenta u paralelnom spoju sa specificnom sondom i tkivom pacijenta kako bi se otkrila
razgradnja nukleinske kiseline. Izbor ucvrScéivaca utjeCe na ocuvanje nukleinskih kiselina, zbog ¢ega se
preporucuje tkivo fiksirano u 10% neutralnom puferiranom formalinu . Kao i kod bilo kojeg in situ
hibridizacijskog testa, negativan rezultat znaci da nukleinska kiselina nije otkrivena, a ne da je nukleinska
kiselina odsutna u ispitivanim tkivima.
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Poglavlje 14 Koristenje BOND reagensa
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Upravljanje sustavom (na
BOND kontroleru)

15.17 BOND upravitelj sustava

15.1.1  Pregled

Upravitelj BOND sustava je usluzni program koji vam omogucuje jednostavan prikaz trenutacnog statusa primarnih
softverskih usluga koje koristi BOND sustav, omogucuje vam da zaustavite i pokrenete pojedine usluge, kao $to su
Print Spooler (Usmjerivac ispisa) ili da zaustavite i pokrenete sve usluge.

Medutim, korisnicka podrska moZze od vas zatraziti da zaustavite i ponovo pokrenete jednu ili vise

c UPOZORENJE: Ne zaustavljajte niti jednu uslugu jer BOND sustav viSe nece ispravno raditi.
usluga kao dio postupka otklanjanja poteskoca.

Da biste otvorili Upravitel] BOND sustava, pronadite ikonu Upravitelj BOND sustava £ u podrugju s obavijestima
sustava Windows, a zatim kliknite ikonu.

(o

‘ ‘ lkona moze biti skrivena iz prikaza; ako je tako, kliknite na malu strelicu prema gore kako biste je

332 PM

D) 002020

vidjeli.

Ako dode do pogreske BOND sustava, pojavit ¢e se poruka s obavijesti; mozete kliknuti na poruku kako biste je sakrili.

Da biste sakrili prozor Upravitelj BOND sustava, ponovno kliknite ikonu u podruc¢ju obavijesti sustava Windows.
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Poglavlje 15 Upravljanje sustavom (na BOND kontroleru)

15.1.2  Prozor upravitelja sustava BOND

Slika 15-1: Prozor upravitelja sustava BOND

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled v .
PostgreSOL - PostgreSOL Server 10 nstalled v u
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starian @ stop Al

‘ Ako postoji pogreska BOND sustava, ikona upravitelja BOND sustava £ azurira se kako bi oznacila
vrstu pogreske koja se dogodila:

* £ nekeili vise usluga su se zaustavile (“" se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona Upravitel]
BOND sustava)

* 45 nije moguée povezati se sa sustavom BOND (e se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona
Upravitelj BOND sustava)
Kod BOND-ADVANCE ugradnje ovo najvjerojatnije znaci sljedece:
» Kontroler je iskljucen; ili
» Mreza kompjuterskog terminala je iskljucena; ili
» Prekidac¢ mreze kompjuterskog terminala je iskljucen.

* £3 BOND upravitelj sustava nije dostupan (9 se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona
Upravitelj BOND sustava)
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Poglavlje 15 Upravljanje sustavom (na BOND kontroleru)

15.1.3  Zaustavljanje usluga

Da biste zaustavili pojedinacnu uslugu, kliknite crveni gumb Stop desno od naziva usluge. lli, kako biste zaustavili sve
usluge, kliknite gumb Stop All (Zaustavi sve) ispod popisa usluga.

Pojavit ¢e se sko¢ni dijaloski okvir u kojem se trazi da potvrdite da Zelite zaustaviti usluge. Kliknite Yes (Da) da biste
nastavili ili No (Ne) za otkazivanje.

Slika 15-2: DijaloSki okvir potrebne potvrde

Confirmation required

.'| Stnppinglsenﬂ'(es willl prevent BOND from operating correctly.
' Do you wish to continue?

Service), jer se Upravitelj BOND sustava na njih oslanja kako bi funkcionirao; njihovi gumbi za
zaustavljanje stoga su onemoguceni.

‘ Neke usluge ne mogu se zaustaviti (PostgresSQL - PostgresSQL Server i World Wide Web Publishing

15.1.4  Usluge pokretanja

@ U vecini slucajeva, nakon zaustavljanja usluge BOND softver ¢e se automatski ponovo pokrenuti za
nekoliko minuta.

Ako BOND sustav ne radi kako ste ocekivali i otkrijete da je jedna ili viSe usluga zaustavljena, pomocu Upravitelja
BOND sustava mozete pokrenuti zaustavljene usluge.

Da biste pokrenuli pojedinacnu uslugu, kliknite zeleni gumb Start desno od naziva usluge. lli, kako biste pokrenuli sve
usluge, kliknite gumb Start All (Pokreni sve) ispod popisa usluga.
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Poglavlje 15 Upravljanje sustavom (na BOND kontroleru)

Slika 15-3: Upravitelj BOND sustava prikazuje trokut upozorenja (uluga Print Spooler (Usmjerivac ispisa)

zaustavljena)

v/ BOND System Manager
Leica BOND Instrument Control nstalled v [ ]
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMND Heartbeat Service nstalled v D
Print Spooler nstalled o E]
PostgreSCQL - PostgreSQL Server 10 nstalled v n
PostgreS0L Agent - BOMND nstalled v .
Warld Wide Web Publishing Service nstalled v D

B strion @ seopal
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Poglavlje 15 Upravljanje sustavom (na BOND kontroleru)

15.2 Redundantnost tvrdog diska

Svi BOND kontroleri i priklju¢ci ukljucuju redundantnost tvrdog diska, kako bi se BOND sustav za$titio u slucaju kvara
tvrdog diska. Sustav zastite kontinuirano prati tvrde diskove sustava, a ikona u podrucju obavijesti sustava Windows
pokazuje trenutaCno stanje.

I T S
W Normal (Normalno) - tvrdi diskovi rade pravilno.
=] ;i

. \ Warning (Upozorenje) — postoji problem s tvrdim diskovima sustava. Obratite se sluzbi za
ELB korisnicku podrsku.
/Y Error (Pogreska) - doslo je do pogreske tvrdog diska. Obratite se sluzbi za korisni¢ku
= podrsku.
> Busy (Zauzeto) - moZe se pojaviti prilikom provjere tvrdih diskova, na primjer nakon
=H] neocekivanog iskljucivanja. Kontroler ili kompjuterski terminal mogu raditi sporije tijekom

provjere, koja obicno traje 2 do 3 sata. Tijekom tog razdoblja BOND sustav moze biti
neupotrebljiv.

Nakon provjere, ikona bi se trebala vratiti u normalni status i nastaviti normalni rad tvrdog
diska. Medutim, ako ikona pokazuje status upozorenja ili pogreske, obratite se korisnickoj
podrsci.

[ = “\ Service not running (Usluga ne radi) - softverska usluga koja se koristi za nadzor zastite
\ tvrdog diska ne radi. Ikona u pocetku pokazuje ovaj status kada se kontroler ili
kompjuterski terminal pokrecu. Obratite se korisnickoj podrsci ako ikona ne oznacava
normalni status nakon $to je proslo nekoliko minuta.

=
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6 BOND-ADVANCE Operacije

16.1  Ponovno pokretanje BOND-ADVANCE sustava

‘ Ovaj postupak trebate provesti samo ako:
* vasje nato uputila Leica Biosystems korisnicka podrska ili
* se pripremate za planirani nestanak struje.

Pomodu sljedece metode ponovo pokrenite cijeli BOND sustav:
1 Osigurajte da su svi moduli obrade u praznom hodu (odnosno, da posudice za stakalce nisu zaklju¢ane).
Iskljucite sve module obrade.

Iskljucite sve kompjuterske terminale (kliknite Start (Pokreni) > Shut down (Iskljuci)).

N w N

Isklju¢ite sekundarni kontroler (ako postoji) kratkim pritiskom na gumb za ukljucivanje (pogledajte primjer u
nastavku).

5 Iskljucite primarni kontroler kratkim pritiskom na gumb za ukljucivanje (pogledajte Slika 16-1).

Gumb za ukljuCivanje moze se postaviti iza uklonjivog prednjeg poklopca kontrolera, koji se
moze zakljucati. U tom slucaju trebate prvo nabaviti kljuc iz dodijeljenog drzaca kljuca.

Promatrajte zaslon na nadzornoj ploci dok se iskljuCuje, jer ¢e mozda biti potrebno jo$ jednom pritisnuti gumb
za ukljucivanje ako se postupak iskljucivanja zaustavi na zaslonu za prijavu u sustav Windows. Ako se to
dogodi, pricekajte najmanje 90 sekundi i zatim kratko ponovno pritisnite gumb za ukljucivanje.

dulje od 2 sekunde jer to moze uzrokovati ,vracanje na tvorniCke postavke” i trenutacno
iskljucivanje kontrolera. Iskljucenje kontrolera moze potrajati do 45 sekundi (lampica gumba

‘ Kada ponovo pritisnete gumb za ukljucivanje, kontroler ¢e se poceti iskljucivati. Ne drzite
za iskljucivanje se gasi).
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Poglavlje 16 BOND-ADVANCE Operacije

6 Pricekajte 2 minute a zatim ukljucite primarni kontroler.

Ako se pojavi prozor ,Shutdown event tracker” (Isklju¢ivanje pracenja dogadaja), zatvorite ga odabirom opcije
Cancel (Otkazi) ili pritiskom na <Esc> gumb.

7 Pricekajte 30 sekundi i zatim ukljucite sekundarni kontroler (ako postoji).
8 Nakon Sto su kontroleri potpuno ponovo pokrenuti, ukljucite sve kompjuterske terminale.
9 Ukljucite sve module obrade.

10 Prijavite se na svaki kompjuterski terminal.

Slika 16-1: Mjesto gumba za ukljucivanje na prednjoj plogi kontrolera (prikazano sa skinutim poklopcem)

Legenda

I 1 Gumb za ukljucivanje

16.2 Prebacivanje na sekundarni kontroler

Ovaj postupak trebate provesti samo ako:
* vas je nato uputila Leica Biosystems korisnicka podrska ili

‘ Ove se upute odnose samo na BOND-ADVANCE sustave koji sadrze sekundarni (pomocni) kontroler.
« primarni kontroler nije operativan.

Sekundarni kontroler tada ¢e raditi u samostalnom nacinu rada, a vas sustav viSe nece imati moguc¢nost suviSne
sigurnosne kopije. Medutim, nakon Sto dovrsSite ovaj postupak, sustav BOND nastavit ¢e s uobicajenom obradom.

sve poruke LIS-a koje su poslane tijekom postupka prebacivanja mogu se izgubiti. Stoga, nakon sto
je prebacivanje uspjelo, provjerite nedostaju li neka stakalca. U tom slucaju ponovo poSaljite podatke

‘ Tijekom postupka prebacivanja podaci iz posljednjih 5 minuta obrade mogu biti izgubljeni. Isto tako,
o stakalcu putem LIS-a ili rucno stvorite nedostajuca stakalca u BOND.
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Poglavlje 16 BOND-ADVANCE Operacije

1 Zatvori sve instance klinickih i administracijskih klijenata na svim BOND-ADVANCE kompjuterskim
terminalima.

2 Mrezni kabel kompjuterskog terminala odspojite iz ulaza oznacenog s T1ili T2 na primarnom kontroleru, a
zatim ponovo prikljucite kabel na isti ulaz na sekundarnom kontroleru.

Pogledajte Slika 16-2.

Slika 16—2: Prikljucci kompjuterskog terminala kontrolera

3 Mrezni kabel modula obrade odspojite iz ulaza oznaCenog s I1li 12 na primarnom kontroleru, a zatim ponovo
prikljucite kabel na isti ulaz na sekundarnom kontroleru.

Pogledajte Slika 16-3.

Slika 16—3: Prikljucci kontrolera modula obrade
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Poglavlje 16 BOND-ADVANCE Operacije

4 Odspojite kabel za mrezne mostove iz prikljucka B1 ili B2 na primarnom kontroleru.

Pogledajte Slika 16-4.

Slika 16—4: Prikljucci za most kontrolera

5 Ako postoji Ethernet kabel (koji se koristi za LIS povezivost) u prikljucku Gb(1) ili Gb(2) na primarnom

kontroleru, odspojite, a zatim ponovno spojite taj kabel na isti ulaz na sekundarnom kontroleru.
Pogledajte Slika 16-5.

Slika 16-5: Ethernet priklju¢ci koristeni za LIS povezivanje
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Poglavlje 16 BOND-ADVANCE Operacije

BOND-ADVANCE sustav otkriva da ste povezali mrezne kabele sa sekundarnim kontrolerom i prikazuje
dijaloski okvir za potvrdu na svim kompjuterskim terminalima.

Pogledajte Slika 16-6.

Slika 16-6: Dijaloski okvir — sekundarni (rezervni) kontroler spojen

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND- 0% ANCE Terminals are
now connected to the secondary [badeup) contraller,

If there &5 2 problem with the primary contrader and you would lke
to conbrmie oparation usng your secandary conkroller as a
standslona controller, than enter your usemiame and password and
dide 0K to continue. This operation is mot reversible without onsite
suppart from 2 Leica repregentative.

If you do conbinue, Comtact oUstomer SUPDONT to amsnge sendce of
vour deconnected conlrodler. TE is necessany for & Liica serace
represenlalivve o repain or replace the dsconnedied conlroller,

Useriame: | testusar

Paseword: | LTI TR o

@ Prebacivanje nije reverzibilno bez potpore na licu mjesta od predstavnika tvrtke Leica
Biosystems.

6 Da biste potvrdili da Zelite nastaviti s prebacivanjem:
a unesite svoje korisnicko ime i lozinku u navedena polja.

b Kliknite OK (U REDU) za potvrdu.

@ Ako drugi korisnik odluci nastaviti s prebacivanjem prije nego $to to vi u€inite, gornji dijaloski
okvir Ce nestati.

7 Nakon potvrde prebacivanja, iskljucite primarni kontroler.

8 Pricekajte dok sustav ne prikaze obavijest da je pretvorba u samostalno uspjela (pogledajte Slika 16-7), a
zatim ponovo pokrenite klinickog klijenta i prijavite se u sustav kao obicno.

Slika 16—7: Dijaloski okvir — pretvaranje u samostalno uspjelo

Conversion to standalone sucoseded

If you have not siready done =0, conmect the instrement: network cable to port 11 or 12 on the
secondary [now standalong) controller,

o shoukd immediately perform 2 manual database backup,
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Poglavlje 16 BOND-ADVANCE Operacije

9 0dmah otvorite administracijski klijent i rucno napravite sigurnosnu kopiju baze podataka. Pogledajte
10.5.7 Postavke laboratorija.

Nakon prebacivanja na sekundarni kontroler, status svih stakalca i modula obrade trebao bi se automatski
azurirati kako bi odrazavao najnoviji status sustava. Medutim, ako je bilo koja obrada dovrSena dok su moduli
obrade bili odspojeni s kontrolera, status obrade i dalje ¢e se prikazivati kao In Progress (U tijeku). U tom
slucaju morate otkljucati zahvacenu posudicu za stakalce kako biste azurirali status sklopa za bojanje
stakalca.

@ Obratite se sluzbi za korisniCku podrsku kako biste dogovorili servisiranje iskljucenog kontrolera.
Potrebno je da predstavnik Leica Biosystems servisa popravi ili zamijeni iskljuceni kontroler.
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/amjena pisaca za

naljepnice stakalca

17.1  Zamijenite pisac Cognitive Cxi na sustavu s
jednim mjestom

Upotrijebite sljedeci postupak da biste zamijenili Cognitive pisaC novim Cognitive pisacem.
1 Iskljucite prekidaC za napajanje na bocnoj strani starog pisaca.
2 0Odvojite USB kabel i kabel napajanja iz straznjeg dijela starog pisaca.
3 Spojite USB kabel i kabel napajanja na novi pisac.

4 Ukljucite prekidaC za napajanje sa strane novog pisaca.

Na zaslonu BOND kontrolera prikazuje se poruka u podrucju za obavijesti (donji desni kut) radne povrsine da je
pisacC pronaden.

5 ldite na: Windows Start > Devices and Printers (Uredaji i pisaci) i pronadite novododani pisac.
6 Kliknite desnom tipkom misa na ovaj pisac i odaberite Properties (Svojstva), a zatim kopirajte naziv pisaca.

7 Otvorite zaslon administracijskog klijenta, Hardware configuration (Konfiguracija hardvera), karticu Slide
labelers (Uredaji za ozna¢avanje stakalca) kako je opisano u 10.6.3 Uredaji za oznacavanje stakalca. Odaberite
stari pisac koji ste zamijenili.

8 Zalijepite (prepiSite postojedi naziv) u polje Printer name (Naziv pisaca) tako da postane, na primjer, "Cognitive
Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

9 Kliknite Save (Spremi).

10 IspiSite testnu naljepnicu da biste potvrdili rad pisaca.
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17.2 Zamjenite pisac Cognitive Cxina
BOND-ADVANCE sustavu

Potrebno je postaviti staticku IP adresu novog pisaca na istu vrijednost kao i stari pisac prije povezivanja novog
pisaca sa BOND-ADVANCE sustavom.

IP adrese za pisaCe pocinju od 192.168.5.101. Samo je zadnja znamenka razlicita za svaki pisac. Na primjer, IP
adresa pisaca za pisac 2 je 192.168.5.102.

Postupci u nastavku objasnjavaju kako pronaci statiCku IP adresu starog pisaca i kako postaviti tu vrijednost na
novom pisacu.

Prednji poklopac kognitivnog pisaca
Slika 17-1 prikazuje tipkovnicu i LCD zaslon na pisacu Cognitive Cxi.

Slika 17-1: LCD zaslon i tipkovnica pisaca Cognitive

[ GGGNITI;’E@ \I

Procitajte IP adresu starog pisaca

Izvedite sljedeCi postupak na starom pisaCu da biste otkrili IP adresu koju Cete koristiti s novim pisacem:

@ Ako iz bilo kojeg razloga ne mozete koristiti zaslon na starom pisacu, upotrijebite postupak Pronadite
IP-adresu pisaca da pronadete IP adresu na kontroleru.

1 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje Main Menu: Language Menu (Glavni izbornik: Izbornik jezika).

2 Pritisnite W 24 prikaz opcije Printer Setup (PodeSavanje pisaca).
3 Pritisnite za prikaz opcije Printer Setup: Comm. Menu (Pode$avanje pisaca: Comm. izbornik).

4 Pritisnite za prikaz Comm. Menu: Timeout (Comm. izbornik: Vremensko ograniéenje).
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5 Pritisnitc dvaput za prikaz Ethernet.
6 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje Ethernet — DHCP
7 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje DHCP off (DHCP iskljucen). (Ako prikazuje DHCP On (DHCP ukljucen), pritisnite-
za promjenu vrijednosti.)

8 Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje poruka: Value has been set (Vrijednost je postavljena).

9 Pritisnite " 24 prikaz Set Static IP (Postavi staticki IP).

10 Pritisnite za prikaz trenutacnih postavki.
11 Zabiljezite staticku IP adresu.

12 Iskljucite napajanje ovog pisaca i odspojite ga iz napajanja i iz mreze.

Postavljanje IP adrese pisaca

Provedite postupak u nastavku da biste postavili novi pisac na ispravnu staticku IP adresu.

c OPREZ: Ne spajajte novi pisac na BOND mrezu dok ne provedete postupak u nastavku.

1 Spojite novi pisaC na izvor napajanja i ukljucite prekidac za napajanje s boCne strane pisaca.

2 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje Main Menu: Language Menu (Glavni izbornik: Izbornik jezika).

3 Pritisnite M 24 prikaz opcije Printer Setup (PodeSavanje pisaca).
4 Pritisnite za prikaz opcije Printer Setup: Comm. Menu (Podesavanje pisaca: Comm. izbornik).
5 Pritisnite za prikaz Comm. Menu: Timeout (Comm. izbornik: Vremensko ogranicenje).
6 Pritisnite " dvaput za prikaz Ethernet.
7 Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje Ethernet — DHCP.
8 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje DHCP off (DHCP iskljucen). (Ako prikazuje DHCP On (DHCP ukljucen), pritisnite-
za promjenu vrijednosti.)
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9 Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje poruka: Value has been set (Vrijednost je postavljena).

10 Pritisnite " za prikaz Set Static IP (Postavi staticki IP).

11 Pritisnite za prikaz trenutacnih postavki.

12 Unesite IP adresu koju ste zabiljezili sa starog pisaca. Upotrijebite lijevu i desnu tipku za pomicanje pokazivaca
lijevo ili desno, te pomocu tipki za pomicanje gore i dolje promijenite vrijednost.

13 Pritisnite .

Na zaslonu se prikazuje poruka: Value has been set (Vrijednost je postavljena).

14 Pritisnite ' nekoliko puta za povratak na glavni - COGNITIVE — zaslon.

15 Pritisnite prekida¢ za napajanje na bo¢noj strani pisaca u polozaj OFF (Iskljuceno). Zatim ga vratite u poloZaj
ON (ukljuceno).

16 Spojite Ethernet kabel na novi pisac da biste ga povezali na BOND mrezu.
Slika 17-2: Ethernet prikljucak

-3

17 Otvorite administracijski klijent i ispiSite probnu naljepnicu.

Pronadite IP adresu pisaca
Ako nije moguce ocitati IP adresu na starom pisacu, upotrijebite sljede¢i postupak kako biste odredili IP adresu novog
pisaca.

1 Prijavite se na BOND-ADVANCE kontroler kao BONDDashboard.

2 Pritisnite tipku logotipa Windows ~ + M da bi se zaslon nadzorne ploce minimizirao.

3 Na programskoj traci sustava Windows kliknite gumb Start (Pocetak) i odaberite Devices and Printers (Uredaji i
pisaci).
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4 Desnom tipkom misa kliknite odgovarajucu ikonu Cognitive printer (Cognitive pisac) i odaberite Printer
Properties (Svojstva pisaca) u sko¢nom izborniku kako je prikazano u Slika 17-3.

Slika 17-3: Odaberite Printer Properties (Svojstva pisaca)

See what's printing

@ Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Cognitive Printer
Pod 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

Sustav prikazuje dijaloski okvir Properties (Svojstva).
5 Odaberite karticu Ports (Prikljucci).
Slika 17-4: Svojstva pisaca - kartica Ports (Prikljucci)

EE!I Cognitive Printer Pod 1 Properties X
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
General Sharing Advanced Color Management Security

q,a Cognitive Printer Pod 1

Print to the following pert(s). Documents will print to the first free

checked port.

Port Description Printer ~
[ comz: Serial Port

[ coma: Serial Port

[ comé: Serial Port

[ FILE: Print to File

et Printer Port o
< >

Add Port... Delete Port LConfigure Port...

[~] Enable bidirectional support
[[JEnable printer pooling

Cancel Apply Help

6 ZabiljeZite IP adresu u stupac Port (Priklju¢ak) za odabrani pisa¢. (MoZda éete morati prosiriti stupac Port
(Prikljucak) povladenjem granice stupca.)

7 Kliknite Cancel (Odustani) kako biste zatvorili dijaloski okvir.
8 Zatvorite prozor Devices and Printers (Uredaji i pisaci).
9 Pritisnite Alt+Tab za prikaz BOND upravljacke ploce

10 Koristite IP adresu iz 6. koraka da obavite postupak na Postavljanje IP adrese pisaca.
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17.3 Zamijenite pisac Zebra pisacem Cognitive Cxi
na sustavu s jednim mjestom

Upotrijebite sljedeci postupak da biste zamijenili pisac Zebra TLP 3842 ili GX430t pisacem Cognitive Cxi.

@ Ako je pisaC Zebra povezan pomocu ,paralelnog” kabela, moZete ga odvojiti od BOND kontrolera.
Potreban vam je USB kabel da biste povezali Cognitive pisa¢ s BOND kontrolerom.

1 Iskljucite prekidaC za napajanje na straznjoj strani Zebra pisaca.
Odvojite paralelni ili USB kabel i kabel napajanja iz straznjeg dijela pisaca.

Odspojite napajanje pisaca Zebra iz mreznog napajanja.

M~ w N

Spojite napajanje pisaca Cognitive na mrezno napajanje.
5 Spojite USB kabel i kabel napajanja na Cognitive pisac.
6 UkljuCite prekidaC za napajanje sa strane pisaca.

Na zaslonu BOND kontrolera prikazuje se poruka u podrucju za obavijesti (donji desni kut) radne povrsine da je
pisac pronaden.

7 Na programskoj traci sustava Windows kliknite gumb Start (Pocetak) i odaberite Devices and Printers (Uredaji i
pisaci).
8 Potvrdite da pisa¢ ima oznaku ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
9 Prijavite se u BOND administracijski klijent.
10 Otvorite zaslon Hardware (Hardver), kartica Slide labelers (Uredaj za ozna¢avanje stakalca).
17 Kliknite Add printer (Dodaj pisac) (u donjem lijevom kutu zaslona).

12 Na desnom panelu na zaslonu unesite:

Display name (Naziv zaslona): upotrijebite naziv pisaca: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT

Printer name (Naziv pisaca): isti naziv ponovo

Host name (Naziv glavnog raéunala): ostavite ovo polje prazno.

Printer type (Vrsta pisaca): odaberite model pisa¢a: Cognitive Cxi

13 Kliknite Save (Spremi).

14 Na popisu kliknite desnom tipkom miSa na pisac Zebra.

15 1z sko€nog prozora odaberite Delete (Izbrisi).

16 Sustav prikazuje poruku: ,Are you sure you want to delete the printer?” (Zelite li zaista izbrisati pisac?)

17 Kliknite Yes (Da).
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8 Specifikacije

Ovaj se Clanak ne primjenjuje na BOND-PRIME modul obrade. Pogledajte zaseban BOND-PRIME
korisnicki prirucnik.

» 18.1 Specifikacije sustava

» 18.2 Fizicke specifikacije

» 18.3 Zahtjevi za elektricno napajanje i UPS napajanje

 18.4 Specifikacije okolisa

e 18.5Radni podaci

» 18.6 Mikroskopska stakalca

e 18.7 Prijevoz i skladistenje

18.1 Specifikacije sustava

Zahtjevi za mrezno povezivanje Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Mrezni kabeli CAT5e ili CAT6 oklopljeni kabeli s RJ-45 priklju¢cima

Zahtjevi za prebacivanje na Ethernet: Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Jedno mjesto PrekidaC s 8 prikljucaka za Ethernet
(podrZava do 5 modula obrade)

BOND-ADVANCE Ethernet prekidaci s 8 ili 16 priklju¢aka (mogu se spojiti zajedno
radi potpore do 30 modula obrade)

Specifikacije uredaja BOND kontrolere i kompjuterske terminale mora isporuciti tvrtka

Leica Biosystems
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18.2 Fizicke specifikacije
| BoNDW | BONDMAX |

Dimenzije $-790 mm (31,10 in¢a) S-760 mm (29,9 inca)
V - 1378 mm (54,25 in¢a) V=703 mm (27,6 inca)
D - 806 mm (31,73 in¢a) D - 775mm (30,5in¢a)
Tezina (suho) 238 kg (5251b.) 120 kg (2651b.)
Zahtjevi vezani uz razmak 600 mm (24 in¢a) iznad
0 mm lijevo

150 mm (6 in¢a) desno

0 mm straga, medutim, korisnici moraju moci odspojiti mrezni
kabel bez pomicanja modula obrade.

Maksimalna udaljenost do vanjskog ~ 1 metar (40 in¢a)
spremnika za rasuti teret (samo BOND-MAX)

18.3 Zahtjevi za elektricno napajanje i UPS
napajanje

BOND-III BOND-MAX

Radni napon 103,4V do 127,2 V (za nominalni napon 110 V do 120 V)

(za module obrade sa starim izvorima ili

napajanja, s jednim ventilatorom na straZnjem o gy 4 954 (73 nominalni napon 220 V do 240 V)
poklopcu) '

Radni napon 90 V do 264 V (za nominalni napon od 100 V do 240 V)

(za module obrade s novim izvorima
napajanja, s dva ventilatora na straznjem

poklopcu)
Mrezna frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz
Potrosnja energije 1200 VA 1000 VA
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18.4 Specifikacije okolisa
| BONDW | BONDMAX |

Maksimalna radna temperatura

Najniza radna temperatura

Temperatura potrebna radi zadovoljavanja

zahtjeva znacajke bojanja

Operativna vlaznost (bez kondenzacije)

Maksimalna operativna visina

Izlazna razina zvuénog tlaka (na 1 m)

Maksimalna izlazna toplinska snaga

18.5 Radni podaci

35°C (95 °F) 35°C (95 °F)
5°C (41 °F) 5°C (41 °F)
18-26 °C (64-79 °F) 18-26 °C (64-79 °F)

30 do 80 % relativne vlaznosti 30 do 80 % relativne vlaznosti

0 do 1600 m (5250 stopa) iznad 0 do 1600 m (5250 stopa) iznad

razine mora razine mora

< 85 dBA maksimalno < 85 dBA maksimalno
<65 dBA, normalan rad <65 dBA, normalan rad
1200 VA 1000 VA

Kapacitet stakalaca

Kapacitet spremnika za reagens
Mrtvi volumen spremnika za reagens

Rezervni volumen spremnika za reagens

Kapacitet spremnika za titraciju

Mrtvi volumen spremnika za titraciju

Rezervni volumen spremnika za titraciju

Broj spremnika za reagense

Kapacitet spremnika za rasuti teret
Kapacitet spremnika za opasni otpad
Kapacitet spremnika za standardni otpad

Kapacitet vanjskog spremnika za rasuti teret
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30 odjednom.

ZavrSene posudice (10 stakalca) mogu se stalno mijenjati.
7mli30ml 7mli30ml

555 pl (7 ml)i 1618 pl (30 ml)

280 pl (7 ml)i280 ul (30 ml)

6 ml 6 ml
300 pl 300 pl
280 pl 280 pl
36 36
21l 51 1121
51 21
2x5]1 ~

~ 91
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Kemijska kompatibilnost Svi BOND reagensi
otopina 70-postotnog alkohola (za ¢i$éenje)

Indikacija temperature Zadane postavke (moZe ih promijeniti predstavnik servisa):
toplo: 35 °C, vruce: 80 °C

Maksimalni dopusteni tlak za prikljucke plinai 1.0 bar 2,5 bara
tekucine

Radni vijek 7 godina 7 godina
Sustav BOND Istek valjanosti certifikata 10 godina 10 godina
Cybersecurity

18.6 Mikroskopska stakalca

Dimenzije Sirina: 24,64 - 26,0 mm
Duljina: 74,9 =76,0 mm
Debljina: 0,8 = 1,3 mm

Podrucje naljepnice Sirina: 24,64 - 26,0 mm
Duljina: 16,9 = 21,0 mm

Materijal Staklo, 1ISO 8037/1

Korisno podrucje Pogledajte sljedece dijagrame. Volumen doziranja odnosi se na
postavke koje mozete odabrati prilikom postavljanja stakalca pomocu
BOND softvera (pogledajte 6.3 Rad sa slucajevima).

Slika 18-1: Korisna podrucja stakalca za BOND module obrade

BOND-III ~
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BOND-MAX ’

18.7 Prijevoz i skladistenje

Temperatura skladistenja -20do +55°C (-4 do +131 °F)
Vlaznost skladistenja (bez kondenzacije) <80 % RH

Nacini isporuke Kompatibilno za cestovni, zracni i pomorski prijevoz.

Imajte na umu da se gore navedene informacije odnose samo za zapakirane module obrade.

Pogledajte 18.4 Specifikacije okoliSa za raspakirane module obrade.
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